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安全注意事项
( 使用之前请务必阅读 )

在使用本产品之前，应仔细阅读本手册以及本手册中介绍的关联手册，同时在充分注意安全的前提下正确地

操作。

在·安全注意事项·中，安全注意事项被分为 “  警告”和 “  注意”这二个等级。

此外，根据情况不同，即使 “ 注意”这一级别的事项也有可能引发严重后果。 

对两级注意事项都须遵照执行，因为它们对于操作人员安全是至关重要的。

请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。

[ 设计注意事项 ]

 警告
● 应在可编程控制器外部设置一个安全电路，使外部供应电源异常或可编程控制器故障时能保证整个系

统的安全。否则可能导致误输出、误动作而引发事故。

(1) 应在可编程控制器外部构建紧急停止电路、保护电路、正转 / 反转等相反动作的互锁电路和上限

/ 下限定位开关等防止机械损坏的互锁电路。

(2) 定位功能的机械原点回归控制时，根据原点回归方向及原点回归速度这 2个数据进行控制，通过

近点狗 ON 开始减速。因此，如果原点回归方向设置错误将有可能在不减速的状况下继续运行，

因此应在可编程控制器外部构建防止机械破损的互锁电路。

(3) 在通过定位功能进行运行的过程中如果检测到 CPU 模块出错，将减速停止。 

(4) 当可编程控制器检测到下列故障时将停止运算，其输出状态如下所示。 

· 电源模块的过电流保护装置或者过电压保护装置动作时将所有输出置为 OFF。

· CPU 模块中通过自诊断功能检测到诸如看门狗定时器出错的异常时，根据参数设置保持或 OFF

所有输出。

此外，如果发生了可编程控制器 CPU 无法检测的 I/O 控制部分等的异常时，则所有输出可能变为

ON。应在可编程控制器外部构建一个失效安全电路及安全机构以保障机械设备的安全。关于失效

安全电路的示例，请参阅 MELSEC-L CPU 模块用户手册 (硬件设计 / 维护点检篇 ) 的 “失效安全电

路的思路”。
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[ 设计注意事项 ]

[ 设计注意事项 ]

[ 安装注意事项 ]

 警告
(5) 当输出电路晶体管等发生故障时，输出可能保持为 ON 或 OFF 状态不变。应构建一个外部监控电

路，监控所有可能导致严重事故的输出信号。 

● 如果输出电路中由于超过额定负载电流或者负载短路等导致长时间过电流时，则模块可能冒烟或着

火，应在外部设置保险丝等安全电路。 

● 应构建在可编程控制器主机电源接通以后才能接通外部供应电源的电路。

如果首先接通外部供应电源，则可能导致误输出、误动作而引发事故。

● 应构建将可编程控制器设备电源置为 OFF 时，先将外部供应电源置为 OFF 的电路。如果先将可编程控

制器设备电源置为 OFF，则可能导致误输出、误动作而引发事故。

● 关于网络模块通信异常时各站的动作状态，请参阅各网络模块的手册。否则可能导致误输出、误动作

而引发事故。

● 如果把外部设备连接到 CPU 模块对运行中的可编程控制器进行数据更改时，则应在顺控程序中配置互

锁电路，确保整个系统始终都会安全运行。此外，在对运行中的可编程控制器执行其它控制 ( 程序更

改、运行状态更改 (状态控制 )) 之前，应仔细阅读手册并充分确认安全。尤其是从外部设备对远程的

可编程控制器进行上述控制时，由于数据通信异常，可能不能对可编程控制器的故障立即采取措施。

应在顺控程序中配置互锁电路的同时，预先在外部设备与 CPU 模块之间确定发生数据通信异常时系统

方面的处理方法等。

● 通过定位功能进行绝对位置恢复时，约 20ms 期间伺服 ON 信号将变为 OFF( 伺服 OFF)，电机有可能会

动作。在伺服 ON 信号的 OFF 导致的电机动作会引起问题的情况下，应另外设置电磁制动器，在绝对位

置恢复过程中对电机进行锁定。

 注意
● 不要把控制线及通信电缆与主电路或动力电源线等捆扎在一起，配线时不要使其互相靠得过近，应该

彼此相距 100mm 以上。 否则噪声可能导致误动作。

● 对灯负载、加热器、电磁阀等电感性负载进行控制时，当输出由 OFF 变为 ON 时可能会有大电流 ( 大约

是正常情况下的 10 倍 ) 流过，因此应选择额定电流留有充分余量的模块。

● CPU 模块的电源由 OFF 变为 ON 时或复位时，CPU 模块变为 RUN 状态所需的时间根据系统配置、参数设

置、程序容量等而变化。在设计上应采取相应措施从而做到即使变为 RUN 状态所需时间变动，也能确

保整个系统始终都会安全运行。

 警告
● 在进行模块的拆装时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开之后再执行操作。如果未全部断开电

源，有可能导致触电或模块故障及误动作。
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[ 安装注意事项 ]

[ 配线注意事项 ]

 注意
● 应在符合 MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 ) 中的 “一般规格”中记载的环境下

使用可编程控制器。 在不符合手册中规定的环境下使用可编程控制器时，可能会引起触电、火灾、

误动作、产品损坏或性能变差。

● 安装模块时，应使其与各自的连接器紧密连接，将模块连接挂钩滑动至止挡位置后牢固锁定。如果模

块安装不当，有可能导致误动作、故障及脱落。

● 不要直接触摸模块的带电部位及电子部件。否则有可能导致误动作、故障。

● 应将扩展电缆可靠地连接到分支模块及扩展模块的扩展用连接器上。连接后，应确认有无隆起。如果

未正确连接，可能由于接触不良而导致误动作。

● 应将 SD 存储卡可靠地压入安装到 SD 存储卡安装插槽中。安装后，应确认有无隆起，否则可能由于接

触不良而导致误动作。

● 请勿直接触碰模块、SD 存储卡的带电部位及电子部件，否则可能导致误动作、故障。

 警告
● 在开始配线作业之前应完全断开系统使用的外部供应电源。如果未完全断开电源，可能导致触电或模

块故障及误动作。

● 在安装、配线作业结束后接通电源或投运之前，必须盖上产品附带的端子盖。 如果未安装端子盖，可

能导致触电。
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[ 配线注意事项 ]

 注意
● 必须对 FG 端子及 LG 端子采用可编程控制器专用接地 ( 接地电阻小于 100 Ω )。

否则可能导致触电或误动作。

● 应使用合适的压装端子，并按规定的扭矩拧紧。

如果使用 Y型压装端子，端子排上的螺栓松动时有可能导致脱落、故障。

● 在对模块进行配线时，应在确认产品的额定电压和端子排列的基础上正确地进行操作。不符合额定电

压的输入、连接与额定值不同的电源或配线错误将会导致火灾或故障。

● 对于外部设备连接用连接器，应使用生产厂商指定的工具正确地进行压装、压接或焊接。如果连接不

良，有可能导致短路、火灾或误动作。

● 应将连接器牢固地安装到模块上。

● 请勿将控制线及通信电缆与主电路或动力电源线等捆扎在一起或靠得过近。否则噪声可能导致误动

作。

● 连接模块的电线或电缆应放入导管中，或者通过夹具进行固定处理。如果未将电缆放入导管，或未通

过夹具进行固定，有可能由于电缆的晃动或移动、不经意的拉拽等导致模块或电缆破损、电缆接触不

良而引发误动作。

● 电缆连接应在对所连接的接口的类型进行确认的基础上正确地进行。如果连接了不相配的接口或者配

线错误，有可能导致模块、外部设备故障。

● 应在规定的扭矩范围内紧固端子排上的螺栓。端子螺栓未拧紧可能导致短路、火灾或误动作。螺栓拧

得过紧可能损坏螺栓及模块，导致脱落、短路、火灾或误动作。

● 卸下模块的连接电缆时，不要用手握住电缆部分拉拽。对于带有连接器的电缆，应用手抓住与模块相

连接的连接器进行拆卸。 对于端子排连接的电缆，应将端子排螺栓松开后进行拆卸。如果在与模块相

连接的状态下拉拽电缆，有可能造成误动作或模块及电缆破损。 

● 注意不要让切屑或配线头等异物进入模块。 否则可能导致火灾、故障或误动作。

● 模块顶部贴有防止异物进入的标签，防止配线期间配线头等异物进入模块。配线作业期间不要撕下该

标签。 在开始系统运行之前，一定要撕下该标签以便于散热。 

● 使用高速计数器功能时，屏蔽线必须在编码器侧 (中继箱 )进行接地。必须将 FG 端子及 LG端子与专用

接地线连接。否则有可能导致误动作。

● 应将三菱公司的可编程控制器安装在控制盘内使用。在安装在控制盘内的可编程控制器电源模块与主

电源线之间应通过中继端子排连接。 

此外，进行电源模块的更换及布线作业时，应由在触电保护方面受到过良好培训的维护人员进行操

作。

关于配线方法，请参阅 MELSEC-L CPU 用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )。
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[ 启动·维护注意事项 ]

[ 启动·维护注意事项 ]

 警告
● 在通电状态下不要触摸端子。 否则可能导致触电或误动作。  

● 应正确连接电池连接器。不要对电池进行充电、拆开、加热、置入火中、短路、焊接、附着液体、强

烈冲击等动作。  

电池的不当处理可能导致发热、破裂、着火、漏液等，可能导致人身伤害或火灾。

● 在清洁模块或重新紧固端子排上的螺栓、连接器安装螺栓时，必须完全断开系统使用的外部供应电

源。否则可能导致触电。

 注意
● 通过连接外围设备对运行中的 CPU 模块进行在线操作 ( 尤其是程序修改、强制输出、运行状态更改 )

时，应该在仔细阅读手册并充分确认安全后进行操作。 操作错误会导致机器损坏或事故。  

● 不要拆开或改造模块。否则可能导致故障、误动作、人身伤害或火灾。

● 在使用便携电话或 PHS 等无线通信设备时，应在全方向与可编程控制器保持 25cm 以上的距离。否则有

可能导致误动作。 

● 当安装或卸下模块时必须切断系统使用的所有外部供应电源。否则可能导致模块故障或误动作。

● 应在规定的扭矩范围内紧固端子排上的螺栓以及连接器安装螺栓。螺栓未拧紧可能导致部件及配线脱

落、短路或误动作。螺栓拧得过紧可能损坏螺栓及模块，导致脱落、短路或误动作。

● 产品投入使用后，模块 ( 包括显示模块 ) 及端子排的拆装的次数应不超过 50 次 ( 根据 IEC61131-2 规

范 )。 如果超过了 50 次，有可能导致误动作。 

● 产品投入使用后，SD 存储卡的拆装的次数应不超过 500 次。 如果超过了 500 次，有可能导致误动作。

● 不要让安装在模块中的电池受到掉落·冲击。掉落·冲击有可能导致电池破损，或导致电池内部发生

电池漏液。不要使用受到掉落·冲击的电池而应将其废弃。

● 在接触模块之前，必须先接触已接地的金属等导电物体，释放掉人体等所携带的静电。 如果不释放掉

静电，有可能导致模块故障或误动作。  

● 进行定位功能的试运行之前，应将参数的速度限制值设置为较慢的速度，以便在发生危险状态时能够

立即停止。
5



[ 报废处理注意事项 ]

[ 运输注意事项 ]

 注意
● 产品报废时，应将本产品当作工业废物处理。废弃电池时应根据各地区制定的法令单独进行。( 关于

欧盟国家的电池规定的详细内容请参阅 MELSEC-L CPU 用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )。) 

 注意
● 在运输含锂电池时，必须遵守运输规定。( 关于规定对象机型的详细内容请参阅 MELSEC-L CPU 用户

手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )。) 
6



关于产品的应用

(1) 在使用三菱可编程控制器时，应该符合以下条件 :即使在可编程控制器设备出现问题或故障时也不会

导致重大事故，并且应在设备外部系统地配备能应付任何问题或故障的备用设备及失效安全功能。

(2) 三菱可编程控制器是以一般工业用途等为对象设计和制造的通用产品。因此，三菱可编程控制器不

应用于以下设备·系统等特殊用途。如果用于以下特殊用途，对于三菱可编程控制器的质量、性

能、安全等所有相关责任 ( 包括但不限于债务未履行责任、瑕疵担保责任、质量保证责任、违法行

为责任、制造物责任 )，三菱电机将不负责。

· 面向各电力公司的核电站以及其它发电厂等对公众有较大影响的用途。

· 用于各铁路公司或公用设施目的等有特殊质量保证体系要求的用途。

· 航空航天、医疗、铁路、焚烧·燃料装置、载人移动设备、载人运输装置、娱乐设备、安全设备

等预计对人身财产有较大影响的用途。

然而，对于上述应用，如果在限定于具体用途，无需特殊质量 ( 超出一般规格的质量等 )要求的条

件下，经过三菱电机的判断也可以使用三菱可编程控制器，详细情况请与当地三菱电机代表机构协

商。
7



前言

在此感谢贵方购买了三菱可编程控制器 MELSEC-L 系列的产品。 

本手册是用于让用户了解使用 LCPU 时必要的 CPU 模块的存储器映射、功能、编程、软元件等的手册。

在使用之前应熟读本手册及关联手册，在充分了解 MELSEC-L 系列可编程控制器的功能·性能的基础上正确地使用本产

品。

将本手册中介绍的程序示例引用到实际系统中时，应充分验证对象系统中是否有控制方面问题。 

■对应 CPU 模块 :

备 注

本手册中未记载指令及出错代码、特殊继电器 (SM)、特殊寄存器 (SD) 的详细内容。 

关于指令的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

关于出错代码、特殊继电器 (SM)、特殊寄存器 (SD) 的详细内容，请参阅下述手册。 

MELSEC-L CPU 用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

CPU 模块 型号

LCPU L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT
8



关联手册

(1)CPU 模块的用户手册 

(2)编程手册

(3)操作手册

手册名称

< 手册编号 >
内容

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

<SH-080943CHN>

记载 CPU 模块、电源模块、显示模块、分支模块、扩展模块、SD 存储卡、

电池等的规格及构筑系统所必需的知识、维护点检、故障排除等有关内

容。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 内置以太网功能篇 )

<SH-080944CHN>
记载 CPU 模块的以太网功能的说明。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 内置 I/O 功能篇 )

<SH-080945CHN>

记载 CPU 模块的通用输入输出功能、中断输入功能、脉冲捕捉功能、定位

功能、高速计数器功能等有关内容。

QnUDVCPU/LCPU 模块用户手册 ( 数据记录功能篇 )

<SH-080946CHN>
记载 CPU 模块的数据记录功能等的说明。

手册名称

< 手册编号 >
内容

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

<SH-080814CHN>
记载编程中使用的指令内容说明及使用方法等有关内容。

MELSEC-Q/L/QnA 编程手册 (SFC 篇 )

<SH-080283CHN>

记载 MELSAP3 的系统配置、规格、功能说明、编程方法、出错代码一览等

有关内容。

MELSEC-Q/L 编程手册 (MELSAP-L 篇 )

<SH-080973CHN>

记载 MELSAP-L 格式的 SFC程序的创建所必需的系统配置、规格、编程方

法等有关内容。 

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 结构化文本篇 )

<SH-080907CHN>
记载结构化文本语言的系统配置、编程方法等有关内容。

MELSEC-Q/L/QnA 编程手册 (PID 控制指令篇 )

<SH-080240CHN>
记载用于执行 PID 控制的专用指令等有关内容。

手册名称

< 手册编号 >
内容

GX Works2 Version1操作手册 ( 公共篇 )

<SH-080932CHN>

记载 GX Works2 的系统配置、参数设置、在线功能的操作方法、简单工程

及结构化工程的通用功能等有关内容。

GX Developer 版本 8 操作手册

<SH-080311CHN>

记载 GX Developer 中的程序创建方法、打印输出方法、监视方法、调试

方法等有关内容。 
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(4)输入输出模块、智能功能模块的手册

(5)其它手册

手册名称

< 手册编号 >
内容

MELSEC-L 输入输出模块用户手册

<SH-080951CHN>
记载输入输出模块的规格、故障排除等有关内容。

MELSEC-L 以太网接口模块用户手册 ( 基本篇 )

<SH-081105ENG>

记载以太网模块的规格、与外部设备的数据通信步骤、线路连接 (打开 /

关闭 )、固定缓冲通信、随机访问用缓冲通信、故障排除有关内容。

MELSEC-L 串行通信模块用户手册 ( 基本篇 )

<SH-080949CHN>

记载用于使用串行通信模块的基础知识、系统配置、规格、投运前的步

骤、与对象设备的基本数据通信方法、故障排除等有关内容。

MELSEC-Q/L MELSEC 通信协议参考手册

<SH-080414CHN>

记载用于从通信对象设备对 CPU 模块进行数据的读取、写入的 MELSEC 通

信协议 (MC协议 ) 等有关内容。

MELSEC-L CC-Link系统主站 / 本地站模块用户手册

<SH-080950CHN>

记载用于使用内置 CC-Link、CC-Link 系统主站 /本地站模块的设置、规

格、使用、数据通信方法、故障排除等有关内容。 

MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站 / 本地站模块用户手册

<SH-081026CHN>

记载 MELSEC-L CC-Link IE 现场网络及 MELSEC-L 系列 CC-Link IE 现场网

络主站 / 本地站模块的规格、投运前的步骤、系统配置、安装及配线、设

置、功能、编程、故障排除等有关内容。

MELSEC-L 模 - 数转换模块用户手册

<SH-080947CHN>

记载模拟 -数字转换模块的系统配置、规格、设置、故障排除等有关内

容。

MELSEC-L 数 - 模转换模块用户手册

<SH-080948CHN>

记载数字 -模拟转换模块的系统配置、规格、设置、故障排除等有关内

容。

MELSEC-L LD75P/LD75D 型定位模块用户手册

<SH-080952CHN>
记载定位模块的系统配置、规格、设置、故障排除等有关内容。

MELSEC-L 高速计数模块用户手册

<SH-080953CHN>
记载高速计数模块的系统配置、规格、设置、故障排除等有关内容。

MELSEC-L 温度调节模块用户手册

<SH-081025CHN>
记载温度调节模块的系统配置、规格、设置、故障排除等有关内容。

手册名称

< 手册编号 >
内容

iQ Sensor Solution 参考手册

<SH-081133ENG>

记载 iQ Sensor Solution 中的编程创建方法、监视方法、故障排除有关

内容。
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手册的阅读方法

以下对本手册的页面构成及符号有关内容进行说明。

以下为手册阅读方法的相关说明，因此与实际的记载内容有所不同。 

*1 鼠标操作说明如下所示。(GX Works2 的情况 ))
18



术语

在本手册中，除非特别标明，将使用下述术语进行说明。

术语 内容

CPU 模块 MELSEC-L系列 CPU 模块的略称。

电源模块 MELSEC-L系列电源模块的略称。

分支模块 MELSEC-L系列分支模块的略称。

扩展模块 MELSEC-L系列扩展模块的略称。

END 盖板 安装于 MELSEC-L 系列的最终端模块右侧处的盖板。

显示模块 安装在 CPU模块中使用的液晶显示。

电池
用于标准 RAM、锁存软元件等的停电保持用的安装在 CPU模块中的电池。 

有 Q6BAT、Q7BAT。

SD存储卡 表示 Secure Digital Memory Card。是由快闪存储器构成的存储装置。有 L1MEM-2GBSD、L1MEM-4GBSD。

扩展电缆 MELSEC-L系列扩展电缆的略称。 

以太网内置 LCPU L02CPU、L02CPU-P、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 的总称。

LCPU MELSEC-L系列 CPU 模块的别称。

QnUCPU MELSEC-Q系列通用型 QCPU 的别称。

编程工具 GX Works2、GX Developer 的总称。

GX Works2
MELSEC 可编程控制器软件包的产品名。

GX Developer

基本块 扩展系统中，安装了 CPU模块的块。

扩展块 扩展系统中，安装了扩展模块的块。
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第1部 编程
以下对编程相关内容进行说明。 

第 1 章 编程基本步骤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

第 2 章 编程的应用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
21



第 1 章 编程基本步骤

本章对编程的基本流程进行说明。

1.1 系统配置示例

本章以下述系统配置为例进行说明。

*1 电源模块、输入输出模块的配线省略。

23 页的 1.2 节

30 页的 1.7 节

24 页的 1.3 节

26 页的 1.4 节

26 页的 1.5 节

28 页的 1.6 节
22



第 1 章 编程基本步骤
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1.2 工程的创建

工程是指，程序及参数等用于使可编程控制器动作的必要信息的汇集。 

可对下述工程进行选择。

·简单工程

·结构化工程

在 GX Works2 中创建新工程。

[Project( 工程 )] [New...( 新建 )]

经由 GOT 或网络模块进行编程工具与 CPU 模块的通信的情况下，即使在可编程控制器类型不相同的状况下也有可能进行连

接。通过不同型号进行了连接的情况下，有可能导致数据的写入 / 读取不正常。进行通信时，必须确认可编程控制器类型。

项目 内容

Project Type

( 工程类型 )
选择新建工程的类型。在本章中选择“Simple Project( 简单工程 )”。 

Use Label

( 使用标签 )
使用标签进行编程的情况下勾选此项。在本章中不勾选。

PLC Series

( 可编程控制器系列 )
选择工程的可编程控制器系列。在本章中选择“LCPU”。 

PLC Type

( 可编程控制器类型 )
选择工程中使用的可编程控制器类型 (CPU 模块的型号 )。在本章中，选择“L02/L02-P”。

Language(程序语言 ) 选择创建新工程时创建的程序数据的程序语言。在本章中选择“Ladder( 梯形图 )”。
23



1.3 程序的创建

1.3.1 创建程序前的须知 

(1)软元件及常数

使用下述的软元件及常数创建程序。 (  266 页的第 5 章 )

(2)输入输出编号的思路

输入输出编号将被自动分配。

根据目的，也可对输入输出编号进行任意分配。(  41 页的 2.2 节 )

(3)程序的构成

1 个程序可由主程序、子程序 (  46 页的 2.3.3 项 )、中断程序 (  56 页的 2.7 节 ) 所构成。
24
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1.3.2 程序的创建方法

创建下述的样本程序。

至此程序创建结束。接下来进行程序转换。

1. 输入“X10”。在初始光标的位置处输入 X10 后，选择

左图的触点。

¯

2. 输入“Y20”。输入 Y20 后，选择左图的线圈。

¯

25



1.4 程序的转换

通过梯形图转换，对程序内容进行确定。

[Compile( 转换 / 编译 )] [Build( 转换 )]

至此程序的转换结束。接下来将程序写入到 CPU 模块中。

● 使用标签的情况下，需要进行编译。

GX Works2 Version1 操作手册 ( 公共篇 )

● 对程序进行了修正之后，必须进行程序转换。

1.5 工程的写入

将工程 (1.4 节中转换的程序、参数 ) 写入到 CPU 模块中。但是，写入新工程的情况下，需要对存储器 (  31 页的

2.1.1 项 ) 进行格式化。

1.5.1 存储器的格式化

各存储器的格式化是在 “可编程控制器存储器格式化”画面中进行。在本章中，为了将程序写入到程序存储器中，对

程序存储器进行格式化。 

[Online( 在线 )] [PLC Memory Operation( 可编程控制器存储器操作 )] [Format PLC 

Memory...( 可编程控制器存储器格式化 )]

此外，格式化后的存储器容量可通过 “在线数据操作”画面进行确认。
26
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1.5.2 至 CPU 模块的写入

是在 “在线数据操作”画面中进行操作。在本章中，将工程写入到程序存储器中。

[Online( 在线 )] [Write to PLC...( 可编程控制器写入 )]

至此工程的写入结束。接下来执行写入到 CPU 模块中的程序。

使 CPU 模块动作时，需要使用参数，由于在本章中使用默认值，因此省略了参数设置操作。(  337 页的附录 1)
27



1.6 CPU 模块的动作确认

执行写入到 CPU 模块中的程序，进行动作确认。在本章中，通过 GX Works2 的监视进行确认。

(1)程序的执行

首先，在使 CPU 模块动作之前将写入到 CPU 模块中的内容置为有效。置为有效时，进行电源的 OFF → ON 或者复

位。

下面使 CPU 模块动作。操作时使用 CPU 模块本体的开关。

RUN LED 绿灯亮时，将正常执行程序。

通过远程操作，也可以在不使用开关的状况下进行操作。(  109 页的 3.12 节 )

1. 对复位前的 LED 状态进行确认。

↓

2. 将 CPU 模块前面的开关置为 RESET 侧。(1 秒以上 )

↓

3. ERR.LED 闪烁后，待 ERR.LED 熄灯之后松开手。

4. 将 CPU 模块前面的开关置为 RUN 侧。
28
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(2)动作的确认

将 GX Works2 置为监视模式时，可以对触点及线圈的导通、通电状态进行确认。

[Online( 在线 )] [Monitor( 监视 )] [Start Monitoring( 监视开始 )]

将 X0、X1 置为 ON( 光标对准 + 双击 ) 时 Y10 将 ON。导通的触点、线圈将变为蓝色。

此外，也可通过显示模块对软元件的状态进行确认。(  218 页的 3.2.1 项 )

通过 “当前值更改”画面对软元件进行强制 ON/OFF 可以进行调试。 

[Debug( 调试 )] [Modify Value...( 当前值更改 )]

关于当前值更改的详细内容，请参阅下述手册。

GX Works2 Version1 操作手册 ( 公共篇 )

此外，调试中对程序进行了编辑的情况下，即使在 CPU 模块为 RUN 的状态下也可进行写入。

(  149 页的 3.22 节 )
29



1.7 工程的保存

保存新工程应在 “另存工程为”画面中进行。

[Project( 工程 )] [Save As...( 另存为 )]

*1 即使不指定标题也可进行保存。

项目 内容

Save Folder Path( 保存目标路径 )
输入工作区的保存目标文件夹 ( 驱动器 / 路径 )。点击 ( 参照 )按钮后，可以在文件夹的参照

画面中选择直接文件夹。 

Workspace/Project List

( 工作区 / 工程一览 )
选择工作区。如果对工作区进行双击，显示将切换至工程一览。

Workspace Name( 工作区名 ) 输入工作区名。

Project Name( 工程名 ) 输入工程名。

Title( 标题 )*1 输入工程的标题。 
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第 2章 编程的应用

在本章中，对编程时的应用知识有关内容进行说明。

2.1 存储器及文件

2.1.1 存储器

CPU 模块的存储器构成如下所示。 

(1)程序存储器

程序存储器是存储 CPU 模块运算的必要程序及参数的存储器。

(a)程序的运算

在下述时机将程序存储器的内容传送至程序高速缓冲存储器*1 中执行。

·电源 ON 时的初始化处理

·复位时的初始化处理

*1 程序高速缓冲存储器是进行程序运算的存储器。

(b)至程序存储器的写入

如果对程序存储器进行写入，其内容一旦被写入程序高速缓冲存储器，将自动传送至程序存储器中。 

CPU 模块处于 RUN 状态中的情况下，也可以不进行至程序存储器的自动传送。 

(  145 页的 3.21.3 项 )

CPU 模块 存储器构成

L02SCPU 程序存储器、标准 RAM、标准 ROM 

L02CPU、L02CPU-P、L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT
程序存储器、标准 RAM、标准 ROM、SD 存储卡
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(c)至程序存储器的传送确认

至程序存储器的传送状况可通过下述的方法进行确认。

·通过进程画面进行确认的方法

·通过 SM681、SD681 进行确认的方法

此外，至程序存储器的传送状态可通过 SM165 进行确认。

(2)标准 RAM

标准 RAM 是用于存储文件寄存器文件、局部软元件文件、采样跟踪文件、模块出错履历文件的存储器。

(3)标准 ROM

标准 ROM 是用于保存软元件注释及可编程控制器用户数据等的存储器。

(4)SD 存储卡

SD 存储卡可以存储程序及参数。执行 SD 存储卡中存储的程序时，通过引导运行进行。(  74 页的 2.9 节 )

此外，使用数据记录的情况下，必须使用 SD 存储卡。

(5)各存储器的容量

各存储器的容量如下表所示。

CPU 模块 程序存储器 标准 RAM 标准 ROM SD 存储卡

L02SCPU

80K 字节 128K 字节 512K 字节

-

L02CPU、

L02CPU-P

L1MEM-2GBSD: 2G 字节，

L1MEM-4GBSD: 4G 字节

L06CPU 240K 字节

768K 字节

1024K 字节

L26CPU、

L26CPU-BT、

L26CPU-PBT

1040K 字节 2048K 字节
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(6)各存储器中可存储的数据

 : 可以存储；× : 不能存储

*1 参数 (PARAM.QPA) 及智能功能模块参数 (IPARAM.QPA) 应存储在同一个驱动器内。存储在不同驱动器中的情况下，智能功

能模块参数将无法生效。 

*2 只能存储各 1 个文件。

*3 在数据记录功能中不能选择为存储目标。但是，可以通过可编程控制器用户数据写入进行写入。

*4 是存储了标签程序的构成信息的数据。

GX Works2 Version 1 操作手册 ( 公共篇 )

*5 在简单工程 ( 有标签 ) 中，将变为 SRCINF1M.C32、SRCINF2M.C32。 在结构化工程中，将变为 SRCINF1I.C32、

SRCINF2I.C32。

*6 CPU 模块将自动确定文件名。

文件类型
程序存储器 标准 RAM 标准 ROM SD 存储卡 文件名及扩展名

(*** 表示任意 )
备注

驱动器 0 驱动器 3 驱动器 4 驱动器 2

参数 × PARAM.QPA
每个驱动器

1 个文件

智能功能模块参数*1 × IPARAM.QPA
每个驱动器

1 个数据

程序 × ***.QPG -

软元件注释 × ***.QCD -

软元件初始值 × ***.QDI -

文件寄存器 × *2 × × ***.QDR -

局部软元件 × *2 × × ***.QDL
每个 CPU 模块

1 个文件

采样跟踪文件 × *2 × × ***.QTD -

可编程控制器用户数据 × × ***.CSV/BIN -

源信息 *4 × *5 -

驱动器索引 × QN.DAT -

软元件数据存储用文件 × × × DEVSTORE.QST -

模块出错履历文件 × *2 × × IERRLOG.QIE -

引导设置文件 ○ × ○ ○ AUTOEXEC.QBT -

远程口令 ○ × ○ ○ 00000000.QTM -

锁存数据缓冲文件 × × ○ × LCHDAT00.QBK -

备份数据文件 × × × ○ MEMBKUP0.QBP -

工程的批量保存 / 加载用系统文件 × × × ○ SVLDINF.QSL -

软元件数据文件 × × × ○ DEVDATA.QDT -

数据记录设置文件 × ×
LOGCOM.QLG,

LOG01 ～ 10.QLG
-

数据记录文件 × × *3 ***.CSV -

菜单定义文件 × × MENUDEF.QDF -

iQ Sensor Solution对应备份 / 还原

用系统文件
× × × ○ SSBRINF.QSI -

iQ Sensor Solution 对应备份 /还原

用备份数据文件
× × × ○ *6.QBR -
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2.1.2 参数有效驱动器

CPU 模块根据参数设置执行动作。在各驱动器中存储的参数中，CPU 模块以哪个参数内容执行动作是由系统根据下述优

先顺序自动判断。 

● SD 存储卡内有进行了引导文件设置的参数的情况下，引导至指定的传送目标中后，按上述的优先顺序执行。

(  74 页的 2.9 节 )

● 通过 “可编程控制器诊断”画面的 “CPU 状态信息”的 “参数有效驱动器信息”可以确认以哪个参数内容执行 CPU 模块
的动作。

(  360 页的附录 2) 

[Diagnostics( 诊断 )] → [PLC Diagnostics( 可编程控制器诊断 )]

(1)有效参数的确定时机

CPU 模块在下述时机对参数进行自动检索，以存在有参数的驱动器的参数内容执行动作。

·电源 OFF → ON 时 

·复位时

(2)注意事项

CPU 模块动作过程中进行了参数写入的情况下，参数有效时机有所不同，应加以注意。

(a)对与动作中的参数不同的驱动器进行了参数写入的情况

继续以动作中的参数执行动作。电源 OFF → ON 或者复位时，按照优先顺序使参数生效。

(b)对与动作中的参数相同的驱动器进行了参数写入的情况

仅在参数内的软元件设置写入完成的时点有效。若要使全部参数设置有效，应进行电源 OFF → ON 或者复位。

[ 优先顺序 ] 1) 驱动器 0( 程序存储器 )

2) 驱动器 2(SD 存储卡 )

3) 驱动器 4( 标准 ROM)
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2.1.3 文件

写入到 CPU 模块中的各文件中，将被附加创建时设置的文件名、文件大小、文件的写入时间等。通过可编程控制器读

取进行文件监视时，各文件的显示如下所示。

[Online( 在线 )] [Read from PLC...( 可编程控制器读取 )]

项目 内容

File name

( 文件名 )

各文件是由文件名 ( 最多半角 8 字符或者全角 4 字符 ) 及扩展名 ( 半角 3 字符 ) 所构成。 

·文件名 : 全部由大写字母创建。

·扩展名 : 根据文件创建时设置的类型自动被附加。

下述 Microsoft Windows 的保留字不能作为文件名使用。

COM1 ～ COM9、PRN、LPT1 ～ LPT9、NULL、AUX、CLOCK$、CON

在半角字符中，大写字母与小写字母的区分根据存储器而有所不同。 

·程序存储器、标准 RAM、标准 ROM: 不区分大写字母与小写字母。( 在“ABC”及 “abc”中，处理为 “ABC”。)

·SD 存储卡 : 区分大写字母与小写字母。

对于全角字符，由于区分大写字母与小写字母，因此应以大写字母进行指定。 

Update date

( 更新时间 )
表示文件被写入到 CPU 模块中的日期及时间。

Size( 大小 )
对于除文件寄存器以外的文件，用户创建的文件容量最低被附加 64 个字节。 

通过点击“更新为最新信息”将显示最新数据。

R
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(1)文件的处理

(a)在线数据操作中的电源 OFF( 包括复位 ) 

在线数据操作中进行了电源 OFF 或者复位的情况下，各存储器的文件不会被删除。 

但是，对于 SD 存储卡，在文件访问过程中如果进行了电源 OFF 或者复位，SD 存储卡内的数据有可能被损坏。

必须停止至 SD 存储卡的访问之后再进行电源 OFF 或者复位。此外，通过使用 SM606(SD 存储卡强制停止使用指

示 )，可以对 SD 存储卡的使用进行批量停止。关于 SD 存储卡强制停止使用的有关内容，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

(b)从多个编程工具对同一文件进行同时写入

对于写入过程中的文件，不能通过其它编程工具进行访问。此外，对于访问中的文件，不能通过其它编程工具

进行写入。 

从多个编程工具对同一文件进行写入的情况下，应在 1 个编程工具的处理完成之后，再执行下一个处理。

(c)从多个编程工具对不同文件进行同时访问

对于同一 CPU 模块的不同文件，可以通过其它编程工具进行同时访问，但最多可以同时访问 10 个。
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(2)文件的容量

CPU 模块中使用的文件根据类型其容量有所不同。各文件容量的近似值应通过下表进行计算。

文件类型 文件的存储容量 ( 单位 : 字节 )

参数

默认

·L02SCPU: 2760( 根据参数的设置而増加 )*1

·L02CPU、L02CPU-P: 2936( 根据参数的设置而増加 )*1

·L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT: 2964( 根据参数的设置而増加 )*1

参考

·引导设置→ 84 +(18 × ( 文件数 ))*2

·有 CC-Link 设置 ( MELSEC-L CC-Link 系统主站 /本地站模块用户手册 )

·有 CC-Link IE 现场网络设置 ( MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站 / 本地站模块用户手册 )

·有以太网设置 ( MELSEC-L 以太网接口模块用户手册 ( 基本篇 ))

·有远程口令设置　→ 92 + ( 对象模块数 × 10)*2，最大増加 172

智能功能模块参数 76 + (28 × 设置个数 ) + 各应用程序的参数大小 *2

程序 228*3 + 4 × (( 步数 )+(RUN 中写入用预留容量 )) 

软元件注释

74 + 72 + 8 + ( 各软元件的注释数据大小合计 )

1个软元件的注释数据大小 = 10 + 10250 × a + 40 × b

·a: (( 软元件点数 )/256) 的商

·b: (( 软元件点数 )/256) 的余数

软元件初始值 66 + 44　× ( 软元件初始值的设置数 ) + 2 × ( 软元件初始值中设置的软元件点数的合计 ) + 72 + 8 

文件寄存器 2 × ( 软元件点数 )

局部软元件

70 + 6 × ( 设置软元件类型 )+ (Am + Av + B + Ct + Cst + Cc) × n

·Am, Av = (((a1 + a2)/16) - ((a1 + 1)/16) + 1) × 2

·B = b × 2

·Ct, Cst, Cc = ((((c1 + c2) × 2)/16) - ((c1 × 2 + 1)/16) + 1) × 2 + c2 × 2

·Am、Av: M( 内部继电器 )，V( 变址继电器 ) 的保存区域容量 

a1: 局部软元件 M、V 的各开始 No.

a2: 局部软元件 M、V 的各点数

·B: D( 数据寄存器 )、Z( 变址寄存器 ) 的保存区域容量

b: 局部软元件 D、Z 的合计点数 

·Ct、Cst、Cc: T( 定时器 )，ST( 累计定时器 )，C(计数器 ) 的保存区域容量

c1: 局部软元件 T、ST、C的各开始 No.

c2: 局部软元件 T、ST、C的各点数

·n: 程序数 ( 使用局部软元件的程序个数 ) 

采样跟踪文件

362 + ( 字软元件点数 + 位软元件点数 ) × 12 + (N1 + N2 + 字软元件点数 × 2 + ( 位软元件点数 /16) × 2) × 跟踪次

数 ( 总次数 )*4

对于 N1、N2，根据在 “跟踪设置”画面的附加信息中设置的项目，加上下述值。

·N1: 设置 “时间 (秒 ) 时刻”时加 “4” 

·N2: 设置 “程序名”时加“8” 

可编程控制器用户数据 根据数据的值、个数。

源信息 根据编程工具的规格。

驱动器索引 72

软元件数据存储用文件
L02SCPU 、L02CPU、L02CPU-P: 格式化时的设置值 (2K ～ 32K)

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT: 格式化时的设置值 (2K ～ 1024K)

模块出错履历文件 76 + (64 × ( 最大存储件数设置值 )) 
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*1 与网络参数设置的合计字节数由系统调节为 4 的倍数。

*2 字节数由系统调节为 4 的倍数。

*3 228 为默认值。( 根据参数设置而増减。)

*4 在计算公式的除法中小数点以下将被进位。 

*5 是仅在使用工程的批量保存 / 加载功能时使用的文件。 

*6 对于定时器、累计定时器、计数器，应将触点及线圈作为 1 个软元件计数。 

*7 软元件数据文件不包含在文件数中。

工程的批量保存 / 加载用系统

文件

136 + (34 × ( 对象驱动器数 ) + 34 × ( 对象文件数*7)) + a + b + c

·a: 对象文件的文件名称容量合计 ( 包括 “.”、扩展名 ) 

·b: 采样跟踪登录时加上 “34” 

·c: 数据记录登录时加上 “34”

软元件数据文件*5

70 + 8 × ( 对象软元件数*6) + (( 字软元件点数 ) + (a/16) + (18 × b/16)) × 2

·a: 位软元件点数 ( 除定时器、累计定时器、计数器以外 ) 

·b: 位软元件点数 ( 定时器、累计定时器、计数器 ) 

数据记录设置文件
请参阅以下手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 (数据记录功能篇 )

iQ Sensor Solution 对应备份

/ 还原用系统文件   请参阅以下手册。

iQ Sensor Solution 参考手册iQ Sensor Solution 对应备份

/ 还原用备份数据文件

文件类型 文件的存储容量 ( 单位 : 字节 )
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(3)程序文件的构成

程序文件的构成如下所示。

项目 内容

文件头
是用于存储文件名、文件大小、文件创建时间等的区域。如果对可编程控制器参数的软元件设置进行更改，文件头大小将变为 43 ～ 59

步 (172 ～ 236 字节 )。 

执行程序 是用于存储创建的程序的区域。

RUN 中写入用预留

容量

是用于进行步数増加的 RUN 中写入时使用的区域。( 默认 : 500 步 (2000 字节 ))RUN 中写入完成后，将显示 RUN 中写入用预留容量的剩

余步数。在“在线数据操作”画面中可以进行更改。(RUN 中写入时也可进行更改。) 
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(4)存储器容量的计算

(a)文件大小单位

将文件写入存储区的情况下，根据写入的 CPU 模块及存储区，存储的容量单位有所不同。该单位称为文件大小

单位。

(b)存储器容量的计算示例 

 对将程序及参数写入到程序存储器中时的存储器容量进行计算

存储器容量的计算是以对象存储器的文件大小单位为基准进行计算。在程序存储器中，文件大小单位为 1 步 (4

字节 )。

· 程序文件的计算

计算方法为程序容量 + RUN 中写入用预留容量。文件大小单位是以 1 步为单位进行存储，因此仅占用程序

容量部分。

525 + 500 = 1025 步 (4100 字节 )

· 参数文件容量的计算

参数文件容量为 2936 字节，因此在程序存储器中占用 734 步 (2936 字节 ) 的容量。 

[ 计算结果 ] 程序容量 + 参数文件容量 = 1025 + 734 = 1759 步 (7036 字节 ) 

存储器容量的计算也可通过编程工具进行。

[Tool( 工具 )] [Confirm Memory Size...( 存储器容量计算 )]

关于通过编程工具进行的存储器容量的计算，请参阅下述手册。

所使用的编程工具的操作手册

CPU 模块型号
存储区域

程序存储器 标准 RAM 标准 ROM SD 存储卡

L02SCPU

1 步

(4 字节 )

128 步

(512 字节 )

128 步

(512 字节 )

-

L02CPU、L02CPU-P、L06CPU

32K 字节
L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT

512 步

(2048 字节 )

[ 条件 ] ·写入程序文件 : MAIN.QPG(525 步 (2100 字节 ))

·写入参数文件 : PARAM.QPA(2936 字节 )

·RUN 中写入用预留容量 : 500 步 (2000 字节 )
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2.2 输入输出编号

在本节中，对 CPU 模块的内置功能或者 CPU 模块与输入输出模块及智能功能模块之间进行数据收发所必需的输入输出

编号的分配等有关内容进行说明。

2.2.1 输入输出编号的分配思路

(1)分配目的

输入输出编号可根据下述目的进行任意分配。

(a)模块更改时输入输出编号更改的防止

可以进行留有余裕的设置，以便以后将当前使用的模块更改为不同的模块的情况下，可以无需更改输入输出编

号。

(b)更换模块时输入输出编号变化的防止

对于除 16 点以外的输入输出模块、智能功能模块，可防止由于模块故障而卸下模块时，输入输出编号发生变

化。

(c)更改为程序中使用的输入输出编号

程序中使用的输入输出编号与实际系统的输入输出编号不相同的情况下，可以将各模块的输入输出编号更改为

程序中使用的输入输出编号。在未进行 I/O 分配设置的状态下，除 16 点以外的输入输出模块故障时，由于该模

块以后的输入输出编号的变化有可能会引起误动作，因此建议进行 I/O 分配设置。 
41



(2)输入输出编号的分配 

输入输出编号是以 16 进制数表示。输入输出编号的分配示例 ( 使用 L26CPU-BT 时 ) 如下所示。

各起始输入输出编号如下表所示。

对于 CPU 内置以太网、分支模块、扩展模块、RS-232 适配器、END 盖板无需进行起始输入输出编号分配。

对象

L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P、

L06CPU、L26CPU
L26CPU-BT、L26CPU-PBT

默认 I/O 分配 默认 I/O 分配

内置 I/O 0000H 可以更改 0000H 可以更改

内置 CC-Link - - 0010H 可以更改

基本块的下述模块  

·CPU 模块右侧的模块 ( 分支模块未安装或者安装

在 END盖板的左侧时 )  

·分支模块右侧的模块 ( 将分支模块安装在 CPU 模

块的右侧时 )

0010H 可以更改 0030H 可以更改

扩展块的下述模块 

·扩展模块右侧的模块 ( 将分支模块安装在 END 盖

板的左侧时 )

·分支模块右侧的模块 ( 将分支模块安装在扩展模

块的右侧时 )

接续前块的编号 可以更改 接续前块的编号 可以更改
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2.2.2 输入输出编号的分配设置

(1)设置方法

进行 I/O 分配设置。(  340 页的附录 1.2)

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [I/O Assignment(I/O

分配设置 )]

在 I/O 分配设置中也可进行下述设置。

·输入响应时间的设置 (I/O 响应时间 )(  99 页的 3.8 节 )

·出错时输出模式设置 (  100 页的 3.9 节 )

·智能功能模块的 H/W 出错时的 CPU 模块的动作设置 (  101 页的 3.10 节 )

·智能功能模块的开关设置
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(2)注意事项

(a)类型的设置

I/O 分配设置的类型应与实际安装的模块类型相同。如果类型不相同，其结果如下所示。

此外，对于智能功能模块，应将其输入输出点数也设置为相同。

(b)模块的输入输出点数

与模块的实际安装相比，I/O 分配设置将优先。

· 设置的点数少于实际安装的输入输出模块点数的情况下，实际安装的输入输出模块的可使用点数将减少。

 将 32 点的输入模块在 I/O 分配设置中设置为 16 点的输入模块时，32 点的输入模块的后半部分的 16

点将无法使用。 

· 设置的点数多于实际安装的输入输出模块点数的情况下，超出实际安装点数部分的点数不能用于输入输出

模块。 

此外，最终输入输出编号应设置在输入输出点数的最大值的范围内。最终输入输出编号超出了输入输出点数的

最大值的，将变为 “SP.UNIT.LAY.ERR”状态。 

(c)起始 XY 的设置

在下述情况下，起始 XY 的设置将有重叠，应加以充分注意。( 起始 X/Y 重叠的情况下，将变为

“SP.UNIT.LAY.ERR.”状态。) 

·起始 XY 设置中前后的输入输出编号设置顺序错乱 

·起始 XY 设置的模块与未设置的模块 ( 自动分配的模块 ) 混杂在一起 

实际安装的模块 I/O 分配设置的类型 结果

·输入模块 

·输出模块

·智能

·分支

变为“SP.UNIT.LAY.ERR.”。

智能功能模块

·输入

·输出

·分支

分支模块

·空余

·输入

·输出

·智能

分支模块以外的模块 空余 设置为空余。 

其它组合 -
不变为出错，但也不能正常动作。或者检测出“PARAMETER ERROR”

( 出错代码 : 3000)。 
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2.3 扫描时间的构成

CPU 模块在 RUN 状态时反复执行下述处理。扫描时间是这些处理及执行时间的合计。

2.3.1 初始化处理 

初始化处理是用于执行程序运算的预处理。下表所示的 CPU 模块状态的情况下仅执行 1 次。初始化处理完成时，将变

为 CPU 模块的开关中设置的动作状态。 ( 48 页的 2.4 节 )

: 执行；× : 不执行

*1 表示在 STOP 状态下对程序或者参数进行了更改后，未进行复位而置为 RUN 状态的情况 (STOP → RUN(RUN LED 闪烁 ) → 

STOP → RUN 的操作 )。

在上述操作中，由于脉冲化指令 (PLS. □ P) 根据程序的更改内容 (STOP 中的 RUN 中写入或者可编程控制器写入 ) 不能继

承上一次的信息，因此有可能无法正常动作。

初始化处理项目

CPU 模块的状态

电源 ON 时 复位时 STOP 状态→ RUN 状态时 *1

输入输出模块的初始化 ×

从 SD 存储卡的引导 ×

可编程控制器参数的检查

锁存范围外的软元件的初始化

( 位软元件 : OFF ；字软元件 : 0)
×

安装模块的输入输出编号的自动分配

CC-Link IE 现场网络信息的设置 ×

智能功能模块的开关设置 ×

CC-Link 信息的设置 ×

以太网信息的设置 ×

软元件初始值的设置

47 页的 2.3.4 项

46 页的 2.3.3 项

46 页的 2.3.2 项

45 页的 2.3.1 项
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2.3.2 输入输出模块、智能功能模块的刷新处理

程序运算开始前下述处理将被批量执行。

·从输入模块、智能功能模块至 CPU 模块的 ON/OFF 数据的输入 

·从 CPU 模块至输出模块、智能功能模块的 ON/OFF 数据的输出  

关于刷新处理的详细内容，请参阅 51 页的 2.6 节。

2.3.3 程序的运算

从 CPU 模块中存储的程序的步 0 开始至 END/FEND 指令为止反复执行。该程序称为主程序。主程序在每个扫描中从步 0

开始执行。

此外，可以将主程序分割为子程序。子程序是从指针 (P ) 开始至 RET 指令为止的程序，创建在 FEND 指令～ END 指令

之间。只有在主程序内通过 CALL(P)、FCALL(P) 指令等进行调用时才被执行。  

*1 无需将指针按从小至大的编号顺序进行设置。
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子程序应用于下述用途。

·通过将 1 个扫描中多次执行的程序汇集为子程序，减少整个程序的步数。  

·将仅在某个条件下执行的程序设置为子程序，缩短相应的扫描时间。

● 可以将子程序作为其它程序 ( 待机型程序 ) 进行管理。

(  66 页的 2.8.3 项 )

● 可以使用嵌套将子程序设置为嵌套结构。(  312 页的 5.9 节 )

● 通过使用中断指针，子程序将变为中断程序。

(  56 页的 2.7 节 )

2.3.4 END 处理

END 处理中主要执行下述处理。

·CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的链接刷新

·智能功能模块的自动刷新 

·智能功能模块专用指令的处理 

·软元件数据的锁存处理 

·服务处理 

·看门狗定时器的复位 

·自诊断处理 

·至特殊继电器及特殊寄存器的值的设置 ( 设置的时机为 END 处理时的设置 )

设置了恒定扫描的情况下，END 处理后，或者下一个扫描开始之前期间的 END 处理时间的结果将被保持。 
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2.4 根据 CPU 模块动作状态的运算处理

CPU 模块的动作状态有以下 3 种类型。

·RUN 状态 

·STOP 状态 

·PAUSE 状态 

(1)RUN 状态的运算处理

RUN 状态是指，程序的运算按步 0 → END(FEND) 指令→步 0 的顺序反复执行运算的状态。

(a)进入 RUN 状态时的输出

进入 RUN 状态时，根据参数的 STOP → RUN 时的输出模式设置，进行下述的某个输出。(  98 页的 3.7 节 )

·STOP 状态时保存的输出 (Y) 的状态  

·1 个扫描后的运算结果 

(b)运算开始之前的处理时间

对于 STOP → RUN 的切换起至程序运算开始为止的处理时间，根据系统配置及参数设置而发生变动。( 通常为 1

～ 3 秒。) 

(2)STOP 状态的运算处理

STOP 状态是指，运算处于终止的状态。发生了停止型出错的情况下也将变为 STOP 状态。

(a)进入 STOP 状态时的输出

进入 STOP 状态时，输出 (Y) 的状态将被保存，输出将被全部 OFF。输出 (Y) 以外的软元件存储器将被保持。

(3)PAUSE 状态的运算处理

PAUSE 状态是指，将 1 个扫描执行后的输出及软元件存储器的状态保持不变，程序的运算处于中止的状态。
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(4)开关操作时的 CPU 模块的运算处理 

根据 RUN/STOP 的状态，CPU 模块的运算处理如下表所示。

无论是处于 RUN 状态还是 STOP 状态、PAUSE 状态，CPU 模块均执行下述处理。

·输入输出模块的刷新处理 

·CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的刷新处理
·智能功能模块的自动刷新处理 

·智能功能模块专用指令的处理 ( 仅结束处理 ) 

·自诊断处理
·服务处理

·至特殊继电器及特殊寄存器的值的设置 ( 设置的时机为 END 处理时的设置 )

因此即使在 STOP 状态、PAUSE 状态下，也可执行下述动作。

·通过编程工具的输入输出的监视及测试操作 
·对使用了 MC 协议的外部设备的写入及读取 

RUN/STOP 状态

CPU 模块的运算处理

程序的运算处理 外部输出
软元件存储器

M、L、S、T、C、D Y

RUN → STOP
执行至 END 指令为

止后停止

保存变为 STOP状态之前的输出

(Y) 状态，全部点 OFF。

保持变为 STOP 状态之前的软元件存储器的

状态。

保存变为 STOP 状态之前的输出

(Y) 状态，全部点 OFF。

STOP → RUN 从步 0 开始

取决于可编程控制器参数的

“STOP → RUN 时的输出模式”

(  98 页的 3.7节 )

保持变为 STOP 状态之前的软元件存储器的

状态。

但是，设置了软元件初始值的情况下，对软

元件初始值的值进行设置。

此外，对局部软元件进行清除。

取决于可编程控制器参数的

“STOP → RUN 时的输出模式”

(  98页的 3.7 节 )
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2.5 瞬间掉电时的运算处理

CPU 模块在供应至电源模块的输入电源电压低于规定范围时将检测出瞬间掉电，执行以下的运算处理。

(1)发生了少于允许瞬间掉电时间的瞬间掉电时

发生了瞬间掉电时，进行出错履历的登录之后，中断运算处理。但是，定时器软元件的测量将继续进行。此外，

输出状态将被保持。

·有 SFC 程序的继续运行启动指定的情况下，执行系统的保存处理。 

·瞬间掉电解除后，运算处理将继续运行。 

·即使发生了瞬间掉电导致运算中断，看门狗定时器 (WDT) 的测量将继续进行。

 可编程控制器参数的 WDT 设置为 200ms，扫描时间为 190ms 时，如果发生了 15ms 的瞬间掉电，将变为

   “WDT ERROR”状态。 

(2)发生了超出允许瞬间掉电时间的停电时

CPU 模块将变为初始启动，执行与下述操作时相同的运算处理。

·电源 OFF → ON

·复位
50
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2.6 输入输出的处理

CPU 模块对通用输入输出*1 及输入输出模块、智能功能模块的访问在程序运算开始之前将被批量执行 ( 刷新处理 )。但

是，通过在程序中使用直接访问软元件，可以在执行各指令时进行输入输出处理。( 直接处理 )

直接处理与刷新处理相比，输入的获取时机将变快，但各指令的处理时间将变长。

*1 通用输入是指，通过内置 I/O 功能的通用输入功能获取的输入信号。此外，通用输出是指，通过内置 I/O 功能的通用输

出功能输出的输出信号。

2.6.1 刷新处理

(1)处理的概要

刷新处理的详细内容如下所示。

(a)关于输入

通用输入以及输入模块的 ON/OFF 数据在程序运算开始之前将被批量获取到 CPU 模块内部的 “对通用输入 / 输

入模块访问用区域”中。执行程序时，使用输入 (X) 用软元件存储器的 ON/OFF 数据进行运算。

(b)关于输出

输出 (Y) 的程序中的运算结果每次都输出到 CPU 模块内部的输出 (Y) 用软元件存储器中，在程序运算开始之前

将输出 (Y) 用软元件存储器的 ON/OFF 数据批量地输出到通用输出或者输出模块中。

处理的概要图如下页所示。
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*1 远程输入刷新区域表示在 CC-Link IE 现场网络或 CC-Link 中对输入 (X) 设置了自动刷新设置时的区域。远程输入刷新区

域的刷新是在 END 处理时进行。

*2 通过以下操作可对编程工具用输入区域进行 ON/OFF。 

 ·通过编程工具进行的测试操作  

 ·通过网络模块进行的写入  

 ·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的写入 

 ·通过简单 CPU 通信功能进行的写入 

*3 通过下述操作可以对输出 (Y) 用软元件存储器进行 ON/OFF。 

 ·通过编程工具进行的测试操作 

 ·通过程序进行的写入 

 ·通过网络模块进行的写入  

 ·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的写入 

 ·通过简单 CPU 通信功能进行的写入

*4 仅对应于 L26CPU-BT、L26CPU-PBT。 

项目 内容

输入刷新
程序运算开始前批量地从通用输入以及输入模块中读取输入数据 (1)) 后，与编程工具用输入区域、远程输入刷新

区域进行 OR 运算，将其结果存储到输入 (X) 用软元件存储器中。

输出刷新 程序运算开始前将输出 (Y)用软元件存储器的数据 (2)) 批量地输出到输出模块。

输入的触点指令的执行 从输入 (X) 用软元件存储器中读取输入数据 (3))后，执行程序。

输出的触点指令的执行 从输出 (Y) 用软元件存储器中读取输出数据 (4))后，执行程序。

输出的 OUT 指令的执行 将程序的运算结果 (5)) 存储到输出 (Y) 用软元件存储器中。
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(2)响应延迟

根据外部触点置为 ON 的时机，相对于输入模块变化的输出变化最多将发生 2 个扫描的延迟。响应延迟的示例如下

所示。

[ 梯形图示例 ]

·Y5E 最先 ON 的情况下

·Y5E 最后 ON 的情况下
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2.6.2 直接处理

(1)处理的概要

使用直接访问输入 (DX) 或者直接访问输出 (DY) 进行输入输出。

*1 通过以下操作可对编程工具用输入区域进行 ON/OFF。 

 ·通过编程工具进行的测试操作  

 ·通过网络模块进行的写入  

 ·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的写入 

 ·通过简单 CPU 通信功能进行的写入

*2 通过下述操作可以对输出 (Y) 用软元件存储器进行 ON/OFF。 

 ·通过编程工具进行的测试操作 

 ·通过程序进行的写入 

 ·通过网络模块进行的写入  

 ·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的写入 

 ·通过简单 CPU 通信功能进行的写入

项目 内容

输入的触点指令的执行
将输入模块的输入信息 (1)) 与编程工具用输入区域的输入数据 (2))、通用输入的输入数据 (3)) 进行 OR 运算。将

其结果存储到输入 (X) 用软元件存储器中后，作为输入数据 (4)) 执行程序。 

输出的触点指令的执行 从输出 (Y) 用软元件存储器中读取输出数据后 (5))，执行程序。

输出的 OUT 指令的执行 将程序的运算结果 (6)) 输出到通用输出以及输出模块后，存储到输出 (Y) 用软元件存储器中。
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(2)响应延迟

根据外部触点置为 ON 的时机，相对于输入模块变化的输出变化最多将发生 1 个扫描的延迟。响应延迟的示例如下

所示。

[ 梯形图示例 ]

·DY5E 最先 ON 的情况下

·DY5E 最后 ON 的情况下
55



2.7 中断程序

是从中断指针 (I □ ) 起至 IRET 指令为止的程序。

根据中断原因中断指针 (I □ ) 的编号有所不同。(  316 页的 5.11 节 ) 如果发生中断原因，该原因对应的中断指

针编号的中断程序将被执行。( 中断程序仅在发生了中断原因的情况下才被执行。) 
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(1)中断程序的创建

在主程序的 FEND 指令～ END 指令之间创建中断程序。执行中断指针 I0 ～ I15、I28 ～ I31、I50 ～ I255 的中

断程序之前，应通过 EI 指令置为允许中断状态。 

*1 无需将中断指针按从小至大的编号顺序进行设置。

*2 1 个程序内使用的中断指针编号不应重复。

中断程序也可作为其它程序 ( 待机型程序 ) 进行管理。(  66 页的 2.8.3 项 )

(2)创建中断程序时的限制事项

(a)关于 PLS/PLF 指令

对于 PLS/PLF 指令，在指令执行后的下一个扫描中执行 OFF 处理。变为 ON 的软元件在再次执行指令之前保持为

ON 状态不变。

(b)关于 EI/DI 指令

在中断程序中，不要使用 EI/DI 指令。

(c)关于定时器 (T)、计数器 (C)

在中断程序中，不要使用定时器 (T)、计数器 (C)。
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(3)发生中断原因时的动作

根据中断原因发生的时机，有下述限制。

(a)在变为允许中断状态之前发生了中断原因的情况下

CPU 模块对发生的中断原因进行记忆。在变为允许中断状态的时点，与记忆的中断原因对应的中断程序将被执

行。 

在变为允许中断状态之前同一个中断原因发生了多次的情况下，I0 ～ I15、I28 ～ I31、I50 ～ I255 以及恒

定周期执行型程序的中断原因仅被记忆一次。但是，通过 IMASK 指令屏蔽时发生的原因将全部被删除。 

(b) STOP/PAUSE 状态下发生了中断原因的情况下

CPU 模块变为 RUN 状态后，在变为允许中断的时点执行中断程序。

(c)允许中断状态中同时发生了多个中断原因的情况下

从优先顺序高的中断指针编号 (I □ ) 对应的中断程序开始执行。

(  316 页的 5.11 节 ) 其它的中断程序在执行中的中断程序的处理完成之前处于等待状态。
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(d)发生了与执行中的中断程序相同的中断原因的情况下

在执行中的中断程序的处理完成之前，多次发生了相同的中断原因的情况下，I0 ～ I15、I50 ～ I255 的中断

原因仅被记忆一次，中断程序的执行结束后，执行所记忆的中断原因的中断程序。对于 I28 ～ I31 以及恒定周

期执行型程序，将记忆所发生次数的全部中断原因，中断程序的执行结束后，执行所记忆的中断原因的中断程

序。 

(e)链接刷新中发生了中断原因的情况下

中断链接刷新，执行中断程序。即使在 CC-Link IE 现场网络中进行循环数据的站单位块保证，如果通过中断程

序使用了设置为刷新目标的软元件，将无法进行循环数据的站单位块保证。在中断程序中，不要使用刷新目标

软元件。关于循环数据的站单位块保证，请参阅下述手册。

MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站 / 本地站模块用户手册 

(f) END 处理中发生了中断原因的情况下  

执行恒定扫描时，在 END 处理的等待时间中发生了中断原因的情况下，将执行中断原因对应的中断程序。  

(g)在访问其它模块的过程中发生了中断原因的情况下  

正在访问其它模块时 ( 服务处理中或者指令处理中 ) 发生了中断原因的情况下，在执行中的服务处理或指令处

理完毕之前中断程序将处于等待状态。缩短中断等待状态时间时，应减少对其它模块的访问数据量。 
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(4)程序切换时的处理

从扫描执行类型程序切换为中断程序时，CPU 模块对下述内容进行保存及恢复。(  301 页的 5.6.3 项 )

·变址寄存器的内容 

·文件寄存器的块 No.

可以在参数中设置是否对上述内容进行保存及恢复。不进行保存及恢复的情况下，可以缩短中断程序的系统开销

时间。(  327 页的附录 4.1)

(5)注意事项

(a)重复使用软元件的情况下

在主程序的指令执行过程中，有时中断了指令的执行处理而执行中断程序，因此有可能会发生软元件数据的数

据背离。应采取如下所示的应对措施，防止软元件数据的数据背离。

· 不在主程序中直接指定通过中断程序写入的软元件，应通过传送指令等转移至其它的软元件中使用。 

· 对于在主程序的指令执行过程中如果发生中断将会产生问题的指令，应通过 DI 指令执行禁止中断。但是，

由于在指令的各个自变量的软元件访问过程中，不会插入中断程序，因此各个自变量的单位中不会发生数

据背离。 
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2.8 多个程序的执行

通过更改程序的文件名，可以将多个程序存储到 CPU 模块中。如果将程序按工程类别及功能类别进行分割，由多个设

计者同时进行编程，可以提高编程效率。

创建了多个程序的情况下，需要进行下述设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )]

[Program( 程序设置 )]

此外，可以在各程序中对局部软元件文件的使用方法进行设置。

 (  323 页的 7.2 节 (2))

设置项目 内容 参阅章节

Program Name( 程序名 ) 对 CPU 模块中执行的程序的程序名 ( 文件名 ) 进行设置。 -

Execute Type

( 执行类型 )

"Initial" (initial execution type 

program)

( “初始”( 初始执行型程序 ))

是电源 OFF → ON 或者从 STOP 状态切换为 RUN 状态时仅执行一次的程序。 63 页的 2.8.1 项

"Scan" (scan execution type)

( “扫描”( 扫描执行型程序 ))

是从初始执行型程序执行后的下一个扫描开始，1 个扫描中执行一次的程

序。
65 页的 2.8.2 项

"Wait" (standby type program)

( “待机”( 待机型程序 ))
是仅在有执行请求的情况下执行的程序。 66 页的 2.8.3 项

"Fixed Scan" (fixed scan execution 

type program)

(“恒定周期”(恒定周期执行型程序))

是 “恒定周期间隔”及 “单位”中设置的各个时间内执行的程序。

·恒定周期间隔

对恒定周期执行型程序的执行间隔进行设置。 

根据恒定周期间隔中设置的单位，设置范围有所不同。 

·单位为 “ms”时 : 0.5 ～ 999.5ms(单位：0.5ms )

·单位为 “s”时 : 1 ～ 60s(单位：1s)

·单位 

对恒定周期间隔的单位 (ms 或者 s) 进行选择。

69 页的 2.8.4 项
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(1)CPU 模块的各程序的流程

CPU 模块的电源 OFF → ON 或者将 CPU 模块置为 STOP → RUN 时各个程序的流程如下所示。应根据需要使用程序的

执行类型。  
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2.8.1 初始执行型程序

初始执行型程序是 CPU 模块的电源 OFF → ON 或者 STOP → RUN 切换时仅执行一次的程序。 

初始执行型程序可用于对智能功能模块进行初始化处理，是执行一次后从下一个扫描开始无需执行的程序。

(1)初始执行型程序的处理

初始执行型程序的执行全部完成后执行 END 处理，从下一个扫描开始执行扫描执行型程序。
63



(2)初始扫描时间

初始扫描时间是初始执行型程序的执行时间。执行了多个初始执行型程序的情况下，是所有的初始执行型程序的

执行完成为止的时间。 

由于存储在特殊寄存器 (SD522、SD523) 中，因此通过对 SD522、SD523 进行监视可以确认初始扫描时间。( 精度 : 

± 0.1ms) 

 SD522 为 3，SD523 为 400 的情况下，初始扫描时间变为 3.4ms。

即使在程序中执行了看门狗定时器复位指令 (WDT 指令 )，初始扫描时间的测量也将继续进行。

初始执行型程序执行完成之前，执行了中断/ 恒定周期执行型程序的情况下，在初始执行型程序的执行时间中，将加上中断 /

恒定周期执行型程序的执行时间。 

(3)初始执行监视时间

初始执行监视时间是对初始扫描时间进行监视的定时器。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC RAS( 可编程控制

器 RAS 设置 )]
()

设置范围为 10 ～ 2000ms( 设置单位 : 10ms)。未设置默认值。 

(4)创建初始执行型程序时的限制事项

在初始执行型程序中，执行完成之前无法使用需要数个扫描的命令 ( 存在有完成软元件的指令 )。

 SEND、RECV 指令等
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2.8.2 扫描执行型程序

扫描执行型程序是从执行了初始执行型程序的下一个扫描开始，一个扫描中执行一次的程序。

执行了多个扫描执行型程序的情况下，所有扫描执行型程序的执行完成为止的时间将成为扫描执行型程序的执行时间。

执行了中断 / 恒定周期执行型程序的情况下，各执行时间相加后的值将成为扫描时间。
65



2.8.3 待机型程序

待机型程序是仅在有执行请求的情况下执行的程序。此外，根据程序指令可以将待机型切换为其它的执行类型后使用。

待机型程序主要用于下述用途。

· 程序的库化

用于将子程序、中断程序置为待机型程序，与主程序分开管理时使用。一个待机型程序中，可以创建多个子

程序、中断程序。

· 程序的级替换

该用途用于预先创建对应于所有系统的程序，仅执行必要程序的情况下使用。例如，对于预先在可编程控制

器参数中设置为待机型的程序，可以通过程序更改为扫描执行型程序后执行。 

(1)待机型程序的执行方法

待机型程序可以通过下述方法执行。

·在待机型程序内创建子程序、中断程序，在发生中断时或者通过指针等调用时执行。 

·使用程序执行类型切换指令，将待机型程序切换为其它的执行类型后执行。 
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(a)发生中断时或者通过指针等调用时执行的方法

将子程序、中断程序创建为一个待机型程序时，从步 0 开始创建。主程序的后面无需创建子程序、中断程序时

使用的 FEND 指令。

待机型程序的执行结束时，将重新开始待机型程序内的进行了程序调用的程序。

使用指针时应使用公共指针。(  313 页的 5.10 节 ) 使用了局部指针的情况下，将无法从其它程序执行待机型程序内的

子程序。
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(b)通过指令切换执行类型后执行的方法

执行类型的切换是通过 PSCAN 指令、PSTOP 指令、POFF 指令执行。

(  72 页的 2.8.5 项 )

程序的执行类型的切换是在 END 处理中进行。因此，在程序的执行途中不能切换程序的执行类型。此外，在同

一个扫描中的同一个程序内设置了不同的类型的情况下，将变为以后执行的执行类型的切换指令的执行类型。

(2)创建待机型程序时的限制事项

根据程序的类型 ( 子程序、中断程序 ) 或者通过指令切换的执行类型，有的软元件无法使用。

·PSCAN 指令是将指定的程序 “DEF”切换为扫描执行型程序。

·PSTOP 指令是将指定的程序 “ABC”切换为待机型程序。
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2.8.4 恒定周期执行型程序

恒定周期执行型程序是在各个指定时间执行的中断程序。但是，与中断程序不同，可以在不记述中断指针、IRET

指令的状况下以文件为单位进行中断。关于创建程序时的限制有关内容，请将  57 页的 2.7 节 (2) 的 “中断

程序”替换为 “恒定周期执行型程序”后阅读。 

执行恒定周期执行型程序的情况下，应在初始执行类型 / 扫描执行型程序中，通过 EI 指令置为允许中断状态。
69



(1)恒定周期执行型程序的处理

(a)存在有多个恒定周期执行型程序的情况下

恒定周期执行型程序是在各个指定时间执行。多个恒定周期执行型程序在同一时机到达指定时间的情况下，将

按照可编程控制器参数的程序设置的从小至大的编号顺序执行。 

(b)存在有恒定周期执行型程序及中断程序的情况下

恒定周期执行型程序与中断程序 (I28 ～ I31) 在同一时机到达指定时间的情况下，优先执行中断程序。

(c) END 处理中执行条件成立的情况下

执行恒定扫描时，在 END 指令的等待时间中恒定周期执行型程序的执行条件成立的情况下，将执行恒定周期执

行型程序。 

(2)程序切换时的处理

关于程序切换时的变址寄存器的保存及恢复的相关内容，请将  60 页的 2.7 节 (4) 的 “中断程序”替换为

“恒定周期执行型程序”后阅读。 
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(3)注意事项

(a)关于恒定周期执行程序的执行间隔

根据通过 DI 指令进行的禁止中断中的时间 ( 禁止中断时间 )，恒定周期执行程序的执行间隔有时会迟于设置时

间。通过 DI 指令进行的禁止中断时间较长的情况下，不应使用恒定周期执行型程序，而应使用通过恒定周期中

断 (I28 ～ I31) 的中断程序。

*1 恒定周期执行间隔的最大公约数是指，多个恒定周期执行程序中设置的执行间隔设置值的最大公约数。

式 1) 成立时，与恒定周期执行间隔中设置的间隔相比，实际的恒定周期执行型程序的执行间隔有时会延迟下式

所示的时间。

恒定周期执行型程序的执行时间的延迟时间如下例所示。

在上述设置的情况下，式 1) 将变为 0.5ms ＜ 5ms。

因此，10ms 设置的恒定周期执行型程序的执行时间将变为 5 ÷ 0.5 × 10 = 100，最长将延迟 100ms。

恒定周期执行间隔的最大公约数 *1 < 禁止中断时间 ⋯ 式 1)

·恒定周期执行间隔 ... 10ms、5ms、1ms、0.5ms

·恒定周期执行间隔的最大公约数 ... 0.5ms

·禁止中断时间 (DI) ... 5ms( 允许中断时间 (EI) ... 不足 0.5ms) 
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2.8.5 执行类型的切换

对于执行类型，在程序执行过程中也可使用指令进行更改。执行类型的更改是通过 PSCAN 指令、PSTOP 指令、POFF 指

令进行。

如果将恒定周期执行型程序更改为其它的执行类型，将无法恢复为恒定周期执行型。

更改前的执行类型
执行指令

PSCAN 指令 PSTOP 指令 POFF 指令

扫描执行型 保持为扫描执行型不变 变为待机型
在下一个扫描中将输出置为 OFF 

在下下一个扫描以后变为待机型

初始执行型 变为扫描执行型 变为待机型
在下一个扫描中将输出置为 OFF 

在下下一个扫描以后变为待机型

待机型 变为扫描执行型 保持为待机型不变 无处理

恒定周期执行型 变为扫描执行型 变为待机型
在下一个扫描中将输出置为 OFF 

在下下一个扫描以后变为待机型
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 将符合管理用程序中设置的条件的待机型程序更改为扫描执行型程序后执行。( 对于不使用的扫描执行型程序，

也可更改为待机型程序。)
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2.9 引导运行

对 SD 存储卡中存储的程序及参数进行读取 ( 引导 )，以该数据的内容执行动作的运行称为引导运行。可引导的文件中

有以下几种。 

: 可以引导；× : 不能引导

*1 也包括智能功能模块参数。  

*2 是存储了标签程序的构成信息的数据。

GX Works2 Version1 操作手册 ( 公共篇 )

(1)程序的执行

引导文件设置中指定的程序在下述时机将被引导至程序存储器中。

·电源 OFF → ON 时  

·复位时 

(a)引导运行的步骤

1. 创建程序。

2. 进行引导文件设置。

指定引导文件名、传送目标。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [Boot File( 引导文件

设置 )]

3. 安装 SD 存储卡。

4. 进行至 SD 存储卡的写入 ( 参数以及引导文件设置中设置的文件 )。

执行上述步骤后，如果复位则引导运行完成。

注2.1

文件类型 引导源
引导目标

程序存储器 标准 ROM

参数*1

SD 存储卡

程序 ×

软元件注释

软元件初始值

源信息*2

注 2.1     

在 L02SCPU 中不能进行引导运行。

注 2.1
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(b)引导完成的确认

引导是否正常完成可通过下述内容进行确认。

·SM660 变为 ON。 

·未发生 BOOT ERROR。  

·将传送源的存储器中写入的数据与程序存储器内的数据进行校验，数据应一致。

[Online( 在线 )] [Verify with PLC...( 可编程控制器校验 )]

(c)引导运行的终止

终止引导运行，以程序存储器中写入的程序及参数执行运行的情况下，应执行下述操作。

1. 卸下 SD 存储卡，将未进行引导文件设置的参数写入到程序存储器中。

2. 进行电源的 OFF → ON 或者复位。

(d)引导运行的注意事项

· 对于引导文件设置中可设置的最大引导文件数，应将其设置为与程序存储器中可存储的文件数相同。但是，

在下述情况下，引导文件将分别减少 1 个文件。 

  ·设置了索引时

  ·对 SD 存储卡中存储的进行了引导文件设置的参数进行了引导时 

· 对于各存储器中存储的文件大小单位，SD 存储卡与程序存储器中有所不同。因此，对于从 SD 存储卡中传送

至程序存储器中的文件，传送前与传送后其存储容量将发生变化，应加以注意。

· 应将 SD 存储卡中写入的程序 ( 进行了引导文件设置的程序 ) 的可编程控制器类型 (CPU 模块的型号 ) 设置为

与进行引导的 CPU 模块的型号相同。
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2.10 编程语言

编程工具中支持的编程语言有以下几种。 

·梯形图

·ST

·SFC

·结构化梯形图

(1)梯形图

是通过触点及线圈等电路表示的图形语言。有标签工程的情况下，在梯形图编辑器内可以使用编辑 ST 程序的内嵌

ST 功能。

将程序各步运算的执行 / 不执行结果称为 “信号流”。

(2)ST

是类似于 C 语言等面向计算机技术人员的文本语言。

(3)SFC

是程序的执行顺序及执行条件明了的图形语言。

(4)结构化梯形图

是通过触点及线圈等电路表示的图形语言。

备 注

关于各编程语言的工程对应等的详细内容，请参阅下述手册。

所使用的编程工具的手册
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2.11 与智能功能模块的通信

智能功能模块是用于将输入输出模块中不能处理的数据通过 CPU 模块进行处理的模块。智能功能模块中有下述几种类

型。 

·串行通信模块 

·模拟模块 

·定位模块  

·高速计数模块  

·温度调节模块  

智能功能模块中，有用于预先存储从外部获取的数据以及输出至外部的数据的存储器 ( 缓冲存储器 )。CPU 模块对缓冲

存储器进行数据的写入及读取。

(1)智能功能模块参数的设置方法

该设置是在 “New Module( 添加新模块 )”画面中进行。

工程窗口 [Intelligent function module( 智能功能模块 )]  右击 [New Module...( 添加新

模块 )]

项目 内容

Module Selection( 模块选择 )
Module Type( 模块类型 ) 对模块的类型进行选择。

Module Name( 模块型号 ) 对模块的型号进行选择。

Mount Position( 安装位置 )

Mounted Slot No.(安装插槽 No.) 对安装的插槽 No. 进行设置。

Acknowledge I/O Assignment

(I/O 分配确认 )
可以对可编程控制器参数的 I/O 分配设置状况进行确认。 

Specify start X/Y address

(起始 XY地址指定 )
对起始输入输出编号进行设置。

Title Setting( 标题设置 ) Title( 标题 ) 对标题进行输入。
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上述设置完成后，“intelligent function module( 智能功能模块参数 )”将被创建到 “Project( 工程 )”中。

关于智能功能模块参数的各项目的设置方法，请参阅下述手册。

所使用的各智能功能模块的手册

(2)通过 FROM/TO 指令进行通信的方法

FROM 指令用于将从智能功能模块的缓冲存储器中读取的数据存储到指定的软元件中。

TO 指令用于将指定的软元件数据写入到智能功能模块的缓冲存储器中。 

关于 FROM/TO 指令的详细内容，请参阅下述手册。

  MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

(3)通过智能功能模块软元件进行通信的方法

智能功能模块软元件是指，将智能功能模块的缓冲存储器表示为 CPU 模块的软元件。(  297 页的 5.5.1 项 )

与 FROM/TO 指令不同，可以通过一个指令进行智能功能模块的读取及写入。
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(4)通过智能功能模块专用指令进行通信的方法

智能功能模块专用指令是指，使用智能功能模块的功能时使编程容易进行的指令。

 串行通信模块用专用指令 (OUTPUT 指令 )

如果使用 OUTPUT 指令，可以无需考虑串行通信模块的缓冲存储器地址，通过无顺序协议与对象设备进行通信。

(a)智能功能模块专用指令的处理

在同一个智能功能模块中使用了多个智能功能模块专用指令的情况下，应通过完成软元件的 ON 来执行下一个智

能功能模块专用指令。该完成软元件在指令的执行完成时进行 1 个扫描 ON。但是，如果在完成软元件为 ON 之

前将 CPU 模块从 RUN 置为 STOP，则在下一个 RUN 的 1 个扫描后完成软元件变为 ON。 

关于智能功能模块专用指令、完成软元件的详细内容，请参阅下述手册。 

所使用的各智能功能模块的手册
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第2部 功能
以下对 CPU 模块及显示模块中可执行的功能有关内容进行说明。

第 3 章　CPU 模块的功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

第 4 章　显示模块的功能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
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第 3 章 CPU 模块的功能

在本章中，对 CPU 模块中使用的功能有关内容进行说明。

3.1 功能一览

LCPU 中可使用的功能一览如下所示。

( 转下页 )

功能名 内容 参阅章节

引导运行*2
是在电源由 OFF 置为 ON 及复位时将 SD存储卡中存储的数据引导至程序存储器或标

准 ROM 中的功能。
74 页的 2.9 节

恒定扫描 将程序以一定间隔执行。 84 页的 3.2 节

看门狗定时器 (WDT) 对 CPU 模块的硬件、程序异常等导致的运算迟滞进行监视。 86 页的 3.3 节

锁存功能 对 CPU 模块的各个软元件的内容进行保持。 87 页的 3.4 节

软元件初始值 将程序中使用的数据通过无程序方式进行登录。 89 页的 3.5 节

服务处理设置 对 END 处理内实施的服务处理的次数、时间进行设置。 92 页的 3.6 节

STOP → RUN 时的输出模式设置 对 CPU 模块 STOP → RUN 时的输出 (Y) 的状态进行设置。 98 页的 3.7 节

输入响应时间设置 对输入模块等的输入响应时间进行设置。 99 页的 3.8 节

出错时输出模式设置 对 CPU 模块发生停止型出错时至各模块的输出是清除还是保持进行设置。 100页的 3.9 节

硬件出错时的 CPU动作模式设置
对智能功能模块中发生了硬件出错 (CPU 模块检测出 SP.UNIT DOWN) 时的 CPU 模块的

动作模式进行设置。
101 页的 3.10 节

安全功能 是用于防止第三方更改或盗用 CPU 模块的数据的功能。 102 页的 3.11 节

文件口令 32 禁止对 CPU模块的各文件的写入及读取。 102 页的 3.11.1 项

远程口令 防止通过内置以太网功能或者串行通信模块的外部非法访问。 107 页的 3.11.2 项

远程 RUN/STOP 将 CPU 模块的状态在不进行开关操作的状况下置为 RUN/STOP状态。 109 页的 3.12.1 项

远程 PAUSE 保持输出 (Y) 不变，将 CPU 模块的状态在不进行开关操作的状况下置为 PAUSE 状态。 111 页的 3.12.2 项

远程 RESET
CPU 模块处于 STOP 状态时，将 CPU 模块的状态在不进行开关操作的状况下进行复

位。
113 页的 3.12.3 项

远程锁存清除
CPU 模块处于 STOP 状态时，将 CPU 模块的锁存数据在不进行开关操作的状况下进行

清除。
114 页的 3.12.4 项

扫描时间测定 对程序任意步之间的执行时间进行测量。 115 页的 3.13 节

程序一览监视 对执行中的程序的扫描时间、执行状态进行显示。 117 页的 3.14 节

中断程序一览监视 对中断程序的执行次数进行显示。 118 页的 3.15 节

监视条件设置 以指定条件进行监视的情况下进行此设置。 119 页的 3.16 节

软元件的监视 /测试 对指定程序的软元件进行监视及测试。 124 页的 3.17 节

外部输入输出的强制 ON/OFF 对 CPU 模块的外部输入输出进行强制 ON/OFF。 126 页的 3.18 节

带执行条件软元件测试 对程序的各指定步中的软元件的值进行更改。 129 页的 3.19 节

采样跟踪 将指定软元件数据以指定时机进行连续采集。 137 页的 3.20 节

梯形图模式中的 RUN 中写入 在 CPU 模块的 RUN 中写入程序。 143 页的 3.21.1 项

文件的 RUN 中写入 在 CPU 模块的 RUN 中批量写入文件。 144 页的 3.21.2 项

从多个编程工具进行的调试 从多个编程工具同时进行调试。 149 页的 3.22 节

自诊断功能 对 CPU 模块自身中有无异常进行诊断。 152 页的 3.23 节

出错的解除
可以由用户对发生的继续运行出错进行任意指定，根据各出错类型对指定的继续运

行出错进行解除。
156 页的 3.24 节

LED 控制功能 对 CPU 模块前面的 LED 的熄灯及显示 /隐藏进行设置。 159 页的 3.25 节

模块出错履历采集功能 可以对智能功能模块的出错内容进行批量确认。 161 页的 3.26 节
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*1 能否使用取决于 CPU 模块的版本。( 360 页的附录 2) 

*2 在部分设备中不能使用。关于能否使用，请参阅各功能的参阅章节。 

关于各功能中使用的特殊继电器 (SM)、特殊寄存器 (SD) 的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

功能名 内容 参阅章节

至标准 ROM 的锁存数据备份 在不使用电池的状况下对软元件数据及出错履历等的锁存数据进行保持。 165 页的 3.27 节

软元件数据至标准 ROM 的写入及读取 使用指令将任意的软元件数据写入到标准 ROM 中。 170 页的 3.28 节

模块型号读取 对安装模块的模块型号进行读取。 171 页的 3.29 节

通过 SD 存储卡进行 CPU 模块更换的功能*2 进行 CPU 模块更换时将数据保存到 SD 存储卡中。 172 页的 3.30 节

时钟功能 对 CPU 内部的时钟进行管理。 186 页的 3.31 节

电池寿命延长 通过仅将时钟数据设置为锁存数据，使电池寿命延长。 188 页的 3.32 节

存储器检查功能*1 是检查是否由于过大的电气噪声等导致 CPU 模块的存储器内容被改写的功能。 189 页的 3.33 节

程序高速缓冲存储器自动修复功能*1
是通过存储器检查功能检测出程序高速缓冲存储器的异常位置时，使用快闪 ROM中

存储的程序存储器的数据，自动修复异常位置的功能。
190 页的 3.34 节

工程的批量保存 / 加载功能*1*2
是将 CPU 模块的数据存储到 SD 卡中，将 SD 卡中存储的数据读取到 CPU 模块中的功

能。
192 页的 3.35 节

串行通信功能*1*2 是使用 RS-232 电缆连接个人计算机、显示器等，通过 MC 协议进行通信的功能。 205 页的 3.36 节

通过站号指定进行刷新软元件写入 / 读取

*1*2

是无需理会刷新软元件的分配，只需指定对象站的站号便可进行数据的写入 / 读取

的功能。

MELSEC-Q/L 编程手册

( 公共指令篇 )

数据记录功能*2
在指定的时机对 CPU 模块的指定软元件的内容进行采集。此外，通过数据记录文件

传送功能，可以将采集的数据记录文件从 CPU 模块传送至 FTP 服务器中。

MELSEC-L CPU 模块用户手

册 ( 数据记录功能篇 )

内置 I/O 功能
通过内置的通用输入输出、中断输入、脉冲捕捉、定位、高速计数器功能，可以使

用各专用功能。

MELSEC-L CPU 模块用户手

册 ( 内置 I/O 功能篇 )

内置以太网功能*2 通过内置的以太网端口，可以使用 MC 协议通信及以下功能。

MELSEC-L CPU 模块用户手

册 ( 内置以太网功能篇 )

文件传送功能 (FTP)

支持与外部设备之间用于传送文件的 FTP(File Transfer Protocol) 协议的服务器

功能。对于配备了 FTP 客户端功能的外部设备，可以方便地直接访问 CPU 模块内的

文件。

套接字通信功能*2
是通过专用指令，与通过以太网连接的外部设备使用 TCP/UDP 进行任意数据发送接

收的功能。

简单 CPU 通信功能 *1*2
是只需通过编程工具进行简单的设置，便可在指定的时机对指定软元件进行发送接

收的功能。  

IP数据包中继功能*1*2 

从个人计算机等以太网兼容设备通过内置以太网端口，经由 CC-Link IE 现场网络模

块可以使用 FTP 或 HTTP 协议等与指定的下述 IP 地址对应的设备进行通信。 

· CC-Link IE 现场网络上连接的设备 

· 位于内置以太网端口前面的以太网上的设备

内置 CC-Link 功能 *2 通过内置的 CC-Link 功能，可以通过 CC-Link 进行通信。

MELSEC-L CC-Link 系统主

站 / 本地站模块

用户手册。

iQ Sensor Solution兼容备份 /

还原功能*1*2

是使用梯形图程序或 GOT，将 iQ Sensor Solution 兼容设备的信息备份到 SD存储

卡，或从 SD 存储卡进行还原的功能。 

212 页的 3.37 节

iQ Sensor Solution 参考

手册
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3.2 恒定扫描

对于扫描时间，根据程序中使用的指令的执行或者非执行其处理时间有所不同，因此每个扫描的扫描时间将发生变化。

如果使用恒定扫描，可以确保扫描时间为恒定的时间。 

(1)恒定扫描的用途

I/O 刷新是在程序执行之前进行。因此，如果使用恒定扫描，即使程序的执行时间发生变化，也可以使 I/O 刷新的

间隔保持为恒定值。

·未使用恒定扫描情况下的扫描时间

·将恒定扫描设置为 7ms 情况下的扫描时间

·执行多个程序时设置为 10ms 的恒定扫描情况下的扫描时间

(2)恒定扫描的设置

设置范围为 0.5 ～ 2000ms。( 设置单位 : 0.5ms)

不使用恒定扫描的情况下，设置为 “空白”。 

工程窗口 [Parameter( 参数 )]  [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC RAS( 可编程控

制器 RAS 设置 )]

恒定扫描的精度为 0.01ms。但是，执行了中断 / 恒定周期执行型程序的情况下，恒定扫描有发生偏差的可能性。 
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(a)设置时间的条件

所设置的值应满足下述关系表达式。

  WDT 的设置时间 ＞ 恒定扫描的设置时间 ＞ 程序的最大扫描时间

扫描时间长于恒定扫描的设置时间的情况下，CPU 模块将检测出“PRG.TIME OVER”( 出错代码 : 5010)。在这

种情况下，将忽略恒定扫描而以程序的扫描时间执行扫描。 

程序的扫描时间长于看门狗定时器的设置时间的情况下，CPU 模块将检测出 “WDT ERROR”。在这种情况下，停

止程序的执行。

(3)关于从 END 处理的执行起至下一个扫描开始为止的等待时间

·在下一个扫描开始之前的等待时间中发生了中断原因的情况下，执行中断 / 恒定周期执行型程序。 

·进行了服务处理设置的情况下，执行外围设备以及与智能功能模块的通信服务的处理。
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3.3 看门狗定时器 (WDT)

看门狗定时器是用于检测 CPU 模块的 H/W、程序异常的 CPU 模块内部的定时器。

(1)看门狗定时器的设置

在看门狗定时器设置中进行设置。设置范围为 10 ～ 2000ms。( 设置单位 : 10ms) 默认值被设置为 200ms。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC RAS

( 可编程控制器 RAS 设置 )]

看门狗定时器的精度误差范围为 0 ～ 10ms。

(2)看门狗定时器的复位

看门狗定时器是通过 END 处理进行复位。由于中断等导致扫描时间延迟，在看门狗定时器的设置值以内无法执行

END/FEND 指令的情况下，看门狗定时器将变为时间到状态。看门狗定时器时间到时，将发生 “WDT ERROR”的出

错，CPU 模块将变为下述状态。

·将输出全部置为 OFF。 

·RUN LED 熄灯，ERR.LED 闪烁。 

·SM1 将 ON，SD0 中将存储 5000、5001。 

此外，通过程序执行 WDT 指令也可进行复位。通过 FOR ～ NEXT 指令重复执行程序的情况下，看门狗定时器时间

到时，通过 WDT 指令对看门狗定时器进行复位。

但是，即使通过 WDT 指令进行复位，扫描时间的值也不会被复位。扫描时间将变为 END 指令为止所测量的值。
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3.4 锁存功能

锁存功能是指，即使在下述情况下，也对 CPU 模块的各软元件的内容进行保持。

·电源 OFF → ON 时 

·复位时 

·发生了超出允许瞬间掉电时间的停电时 

未使用锁存功能的情况下，CPU 模块的各软元件将恢复为默认值 ( 位软元件 : OFF，字软元件 : 0)。在连续控制中进行

数据的管理时，即使电源 OFF，也保持之前的数据而继续进行控制等情况下可以使用锁存功能。程序的运算不因锁存的

有无而发生变化。  

(1)可进行锁存的软元件

进行锁存的软元件可从下述软元件中进行设置。( 默认设置的情况下，仅锁存继电器进行锁存。)

在可编程控制器文件设置中设置了文件寄存器的情况下，也可设置下述软元件。

进行了电池长寿化功能设置的情况下，不能进行锁存。(  188 页的 3.32 节 )

(2)锁存范围的设置

对下述项目进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )]

[Device( 软元件设置 )]

·锁存清除操作有效 ( 锁存 (1) 起始 / 最终 ): 可通过远程锁存清除进行清除的锁存范围 

·锁存清除操作无效 ( 锁存 (2) 起始 / 最终 ): 不能通过远程锁存清除进行清除的锁存范围

·锁存继电器 (L) ·链接继电器 (B) ·报警器 (F)

·变址继电器 (V) ·定时器 (T) ·累计定时器 (ST)

·计数器 (C) ·数据寄存器 (D) ·链接寄存器 (W)

·文件寄存器 (ZR) ·扩展数据寄存器 (D) ·扩展链接寄存器 (W)
87



(3)对扫描时间的影响

由于是在 END 处理时执行锁存处理，因此将发生由于锁存而导致的扫描时间的延迟。对软元件进行锁存的情况下，

应考虑扫描时间的延迟时间。(  327 页的附录 4.1)

若要将锁存导致的扫描时间延迟*1 降为最小，应通过下述方法尽可能地对锁存点数 ( 锁存 (1) 设置、锁存 (2) 设置、锁存继
电器 (L)) 进行削减。 

· 将锁存数据移至文件寄存器。
· 对于更新频率较小的软元件数据，使用 SP.DEVST 指令将其存储至标准 ROM 中 ( 标准 ROM 中存储的软元件数据可

以通过 S(P).DEVLD 指令进行读取 )( 170 页的 3.28 节 ) 

*1 文件寄存器 ( 包括扩展资料寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W)) 中，通过锁存不存在扫描时间的延迟。

(4)锁存数据的清除方法

通过远程锁存清除进行清除。(  114 页的 3.12.4 项 )

[ONLINE( 在线 )] [Remote Operation( 远程操作 )] [Latch Clear( 锁存清除 )]

但是，对于锁存清除操作无效 ( 锁存 (2) 起始 / 最终 ) 的锁存数据以及文件寄存器，应通过下述方法进行清除。

·通过显示模块进行清除。(  226 页的 3.2.2 项 )

·通过 RST 指令进行复位。

·通过 MOV/FMOV 指令对 K0 进行传送。( MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 ))

·通过软元件存储器全清除 / 文件寄存器全清除进行清除。

[ONLINE( 在线 )] [PLC Memory Operation( 可编程控制器存储器操作 )] [Clear PLC Memory...

( 可编程控制器存储器清除 )] [Clear Device's whole Memory/Clear all File Registers( 软元

件存储器全清除 / 文件寄存器全清除 )]

(5)注意事项

· 对于进行了局部软元件指定或者软元件初始值指定的软元件，即使进行锁存设置也不会被锁存。 

· 对于锁存范围的软元件内容，通过电池进行保持。如果在电源 OFF 的状态下将电池的连接器卸下，锁存范围

的软元件内容将不能被保持而变为不定值，因此应加以注意。( 即使执行引导运行的情况下，进行锁存也需

要使用电池。) 
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3.5 软元件初始值

将程序中使用的数据以无程序方式登录到软元件、智能功能模块的缓冲存储器中。如果使用软元件初始值，通过初始

化处理程序将数据设置到软元件中的程序可以被省略。 

(1)软元件初始值被写入到指定软元件中的时机 

CPU 模块在下述时机将指定的软元件初始值文件数据写入到指定软元件、智能功能模块的缓冲存储器中。

·电源 OFF → ON 时 

·复位时

·STOP → RUN 时

(2)可设置的软元件*1

软元件初始值中可使用的软元件如下所示。

*1 如果进行软元件初始值设置，即使是已进行了锁存设置的软元件，软元件初始值中设置的值也将优先。

*2 使用智能功能模块软元件的情况下，由于对象模块中有可能未正常设置软元件初始值，因此应对 “模块同步设置”进行

设置。(  337 页的附录 1)

·定时器的当前值 (T) ·累计定时器的当前值 (ST)

·计数器的当前值 (C) ·数据寄存器 (D)

·链接寄存器 (W) ·链接特殊寄存器 (SW)

·特殊寄存器 (SD) ·智能功能模块软元件 (U □ \G □ )*2

·文件寄存器 (R，ZR) ·扩展数据寄存器 (D)

·扩展链接寄存器 (W)
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(3)软元件初始值的设置

1. 对存储使用的软元件初始值数据的存储器及文件名进行

设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC 

Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC File( 可

编程控制器文件设置 )]

↓

2. 对存储使用的软元件初始值数据的文件名进行设置。

工程窗口 [Device Initial Value( 软元件初始

值 )] 右击 [Add New Data...( 创建新数据 )]

↓

3. 如果在 2. 的画面中点击  按钮，将显示如左

所示的画面。

在该画面中对软元件初始值的范围进行设置。

↓

( 转下页 )
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对软元件初始值的范围进行了更改的情况下，必须执行 “软元件存储器引用”。
关于创建软元件初始值数据的详细内容，请参阅下述手册。

所使用的编程工具的操作手册

(4)注意事项

由于软元件初始值在 STOP → RUN 时也将被反映，因此对于电源 OFF → ON 时设置的在程序中发生变化的数据，不

能使用软元件初始值。应通过主程序的 MOV 指令等，创建将初始值设置到指定软元件中的程序。智能功能模块的

情况下，应通过 TO 指令写入到缓冲存储器中。

↓

4. 对软元件存储器进行设置。

工程窗口 [Device Memory( 软元件存储器 )]  

[MAIN] 右击 [Input Device...( 软元件输入 )]

5. 将软元件初始值文件存储到 CPU 模块的程序存储器、标

准 ROM、SD 存储卡之一中。

[Online( 在线 )] [Write to PLC( 可编程控制器

写入 )]
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3.6 服务处理设置

服务处理设置是指，将 END 处理中实施的服务处理的次数及时间通过参数进行任意指定。由此可以提高与外围设备的

通信响应性能，可以抑制由于服务处理导致的扫描时间的延迟。 

● 服务处理中执行的处理如下所示。 

 · 经由智能功能模块的通信 ( 网络模块的刷新不包含在内。)
 · 经由 USB 电缆、RS-232 适配器、内置以太网端口的通信 ( 与编程工具及 GOT 等的通信，或通过内置以太网功能进行的

   通信 ) 

● 服务处理是在 END 处理中实施，但如果使用 COM 指令，即使在程序的执行途中也可进行服务处理。应在扫描时间较长等情
况下使用。 
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(1)设置方法

对服务处理设置进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

默认设置为 “Execute the process as the scan time proceeds( 根据扫描时间的比例执行 )”。

*1 与实际的处理时间将产生 -20μs ～ +30μs 的误差。 

*2 在以下情况下，服务处理的响应性能将极端低下，因此应在考虑外围设备的超时时间的基础上进行服务处理时间设置。

 ·服务处理时间的设置大幅度地短于扫描时间的情况下 

 ·在 “恒定扫描设置的等待时间中进行”的设置中，扫描时间较长，服务处理时间较短的情况下

*3 进行了下述操作的情况下，即使对服务处理时间指定进行了设置，也将超出指定的时间而发生扫描时间的延迟，应加以

注意。

 ·RUN 中写入 

 ·TC 设置值更改 

 ·局部软元件监视 

 ·程序存储器的备份 

 ·文件寄存器或者智能功能模块的缓冲存储器的写入及读取

   ( 写入容量及读取容量较大等情况下，将发生扫描时间的延迟。)

 ·网络模块的诊断功能 (CC IE Field 诊断、CC-Link/CC-Link/LT 诊断 )

 ·监视功能 ( 模块访问软元件、链接直接软元件 ) 

*4 将服务处理次数设置为较多的情况下，如果同时受理多个请求，扫描时间有可能会大幅度延迟，应加以注意。

*5 选择“指定服务处理次数”进行以太网通信时，扫描时间将延迟约 500ms( 相当于服务处理时间 )。希望为 500ms 以下的

情况下，应选择除“指定服务处理次数”以外的指定方法。( 例 : 将服务处理设置为“指定服务处理时间”进行时间指

定。)

*6 选择除 “指定服务处理次数”以外的指定方法进行 MC 协议通信时，有可能会发生数据背离。为了防止数据背离，应选择

“指定服务处理次数”。

项目 内容 范围 备注

Execute the process as the 

scan time proceeds*6

( 根据扫描时间的比例执行 )

对 1 个扫描中执行的服务处理的比例进行指定。
·范围 : 1 ～ 99%

·单位 : 1%
选择时默认 =10% 

Specify service process 

time*1 *2 *3 *6

( 指定服务处理时间 )

对 1 个扫描中执行的服务处理的时间进行指定。
·范围 : 0.2ms ～ 1000ms

·单位 : 0.1ms
选择时默认 =0.2ms 

Specify service process 

execution counts*4 *5

( 指定服务处理次数 )

对 1 个扫描中执行的服务处理的次数进行指定。
·范围 : 1 ～ 10 次

·单位 : 1次
选择时默认 =1 次

Execute it while waiting 

for constant scan 

setting*2 *6

( 在恒定扫描设置的等待时间

中执行 )

对恒定扫描设置时的等待时间中是否执行服务

处理进行指定。
-

即使等待时间为 0.2ms 以下，执行服

务处理时，在扫描时间中也将加上服

务处理时间 (0.2ms)。
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(2)服务处理设置时的动作

对各项目进行了设置时的动作如下所示。

(a)根据扫描时间的比例执行

将扫描时间的比例设置为 10% 的情况下，其动作如下图所示。

● 进行了恒定扫描设置的情况下 (  97 页的 3.6 节 (2)(d))，服务处理时间的计算不是对扫描时间，而是对从扫描时间

中减去了恒定扫描的等待时间后的时间进行比例计算。

 设置为 “扫描时间比例 =50%”时

● 服务处理的请求数据不存在的情况下， END 处理将变快相当于请求处理所需的时间。( 不进行请求等待处理。)
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(b)指定服务处理时间

将服务处理时间设置为 1ms 的情况下，其动作如下图所示。

服务处理的请求数据不存在的情况下， END 处理将变快相当于请求处理所需的时间。( 不进行请求等待处理。)
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(c)指定服务处理次数

将服务处理次数设置为 1 次的情况下，其动作如下图所示。

将服务处理次数设置为 2 次的情况下，其动作如下图所示。

● 1 个 CPU 模块连接了多个设备的情况下 , 将从各个设备分别受理服务处理。从多个设备的请求重叠的情况下，如果将服务

处理次数设置为与设备个数相同，由于 1 次 END 处理中可以同时受理多个设备的请求，因此可以提高响应性能。但是，扫

描时间将延迟相当于服务处理所需的时间。

● 服务处理的请求数据不存在的情况下，END 处理将变快相当于请求处理所需的时间。( 不进行请求等待处理。)
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(d)在恒定扫描设置的等待时间中执行服务处理

● 设置了恒定扫描的情况下，通过选择“在恒定扫描设置的等待时间中执行服务处理”，可以提高服务处理效率。 

·在恒定扫描设置的等待时间中执行服务处理的情况下

·根据扫描时间的比例执行的情况下 ( 设置为扫描时间的比例 =50% 时 )

● 即使没有等待时间的情况下，也仍将执行服务处理 (0.2ms)。由此，等待时间为 0.2ms 以下的情况下，有可能超过恒定扫

描时间。
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3.7 STOP → RUN 时的输出模式设置

CPU 模块变为 STOP 状态时，将 RUN 状态下的输出 (Y) 记忆在 CPU 模块内部后，将输出 (Y) 全部置为 OFF。再次置为 RUN

状态时的输出 (Y) 的状态设置可从下述中选择。 

·输出 STOP 前的输出 (Y) 状态 

·清除输出 (Y) 

(1)STOP → RUN 时的动作

在下述保持梯形图中，其动作如下所示。

(a)输出了 STOP 前的输出 (Y) 状态的情况下

输出变为 STOP 状态之前的输出 (Y) 状态后，执行程序的运算。

STOP 状态时将输出 (Y) 强制 ON 的情况下，输出 STOP 前的状态。STOP 前的输出 (Y) 为 OFF 时，不保持 ON 状

态。

(b)对输出 (Y) 进行了清除的情况下

输出将变为 OFF 后的状态。输出 (Y) 的输出在执行了程序运算后进行。

STOP 状态时将输出 (Y) 强制 ON 的情况下，保持 ON 状态。

(2)设置方法

对 STOP → RUN 时的输出模式进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]
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3.8 输入响应时间设置

对于输入模块的输入响应时间可以以模块为单位进行更改。输入模块以设置的输入响应时间对外部输入进行获取。 

关于内置 I/O 功能中的输入响应时间的设置，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 内置 I/O 功能篇 )

(1)设置方法

1. 在 I/O 分配设置的 “Type( 类型 )”中选择 “Input( 输入 )”后，点击 ( 详细设置 ) 按钮。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [I/O Assignment(I/O

分配设置 )]

2. 将 “I/O Response Time(I/O 响应时间 )”从下述时间中选择。( 默认 : 10ms)

1ms、5ms、10ms、20ms、70ms

如果将输入响应时间设置得较短，抗噪声等能力将变为弱，因此设置时应考虑使用环境。
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3.9 出错时输出模式设置

设置发生停止型出错时，CPU 模块是清除还是保持至输出模块及智能功能模块的输出。

关于内置 I/O 功能中的出错时输出模式设置，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 内置 I/O 功能篇 )

(1)设置方法

1. 在 I/O 分配设置的 “Type( 类型 )”中选择对象模块后，点击 ( 详细设置 ) 按钮。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [I/O Assignment(I/O

分配设置 )]

2. 将 “Error Time Output Mode( 出错时输出模式 )”从下述中选择。

“Clear( 清除 )”、“Hold( 保持 )”
100



第 3 章 CPU 模块的功能

3

3
.1
0
 硬

件
出

错
时

的
CP

U
动

作
模
式
设

置

 

3.10 硬件出错时的 CPU 动作模式设置

设置智能功能模块中发生了硬件出错 (CPU 模块检测出 SP.UNIT DOWN) 时，CPU 模块的运算是停止还是继续运行。

(1)设置方法

1. 在 I/O 分配设置的 “Type( 类型 )”中选择 “Intelligent( 智能 )”后，点击 ( 详细设置 )

按钮。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [I/O Assignment(I/O

分配设置 )]

2. 将 “PLC Operation Mode at H/W error(H/W 出错时 CPU 动作模式 )”从下述中选择。

“Stop( 停止 )”、“Continue( 继续运行 )”
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3.11 安全功能

为了防止第三方更改或盗用 CPU 模块的数据，有下述安全功能。应根据目的使用下述功能。 

3.11.1 文件口令 32

可以对 CPU 模块中存储的各个文件分别设置写入口令、读取口令。出于文件保护的目的，可以保护文件免受第三者的

恶意更改或盗用。 

(1)文件保护的有效以及无效时机

口令登录之后文件的保护将生效，删除口令之后文件保护将失效。

(2)可设置口令的文件

可设置口令的文件如下所示。

功能 目的 参阅章节

文件口令 32 希望限制 CPU 模块内的文件访问。 希望对各文件进行访问限制。 102 页的 3.11.1 项

远程口令 希望限制对 CPU 模块的访问。 希望限制从外部对 CPU 模块的访问。 107 页的 3.11.2 项

·程序

·软元件注释

·软元件初始值

·参数

·源信息
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(3)可禁止的操作及字符数

可以对下述操作进行口令登录。口令的字符数为半角 4 ～ 32 字符。 

·文件的读取  

·文件的写入  

· 文件的读取 / 写入

备 注

关于可使用的字符，请参阅登录口令输入画面中显示的 “登录条件说明”。 

(4)口令认证所需的在线操作

对进行了口令设置的文件执行下述操作时，需要进行口令认证。 

(  105 页 3.11.1 项 (7))

(5)操作步骤

关于口令的更改、取消、解除的操作步骤，请参阅下述手册。 

所使用的编程工具的操作手册 

备 注

关于口令的更改、取消、解除的操作步骤，请参阅下述手册。 

所使用的编程工具的操作手册

·可编程控制器写入 ( 写入 ) 

·可编程控制器读取 ( 读取 )

·运行中写入 ( 写入 )

·TC 设置值更改 ( 写入 )

·可编程控制器校验 ( 读取 ) 

·口令登录 / 更改、取消 ( 写入、读取 )

·可编程控制器数据删除 ( 写入 ) 
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(6)注意事项

(a)从 SD 存储卡的引导

对传送目标或者传送源的文件设置了文件口令 32 的情况下的传送可否如下所示。

-: 不能组合

对多个文件进行了引导文件设置的情况下，只有在全部文件口令一致时才可以传送。即使 1 个口令不同将不传

送 SD 存储卡的内容，变为 “BOOT ERROR”( 出错代码 : 2213) 状态。

(b)引导选项设置为 “清除程序存储器”时

在引导设置中设置了 “清除程序存储器”的情况下，即使程序中的文件被设置了口令也将被执行格式化。 

传送源文件 传送目标文件
口令是否一致 传送可否

有无文件 有口令设置 有无文件 有口令设置

有文件

有设置
有文件

有设置
一致 可以

不一致 不能 

无设置 - 不能 

无文件 - - 可以

无设置
有文件

有设置 - 不能 

无设置 - 可以

无文件 - - 可以

无文件 - - - - -
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(7)口令认证的方法

口令认证的方法中有下述 3 种类型。

·通过编程工具进行的方法 

·通过 FTP 服务器功能进行的方法 

·通过 MC 协议进行的方法 

(a)通过编程工具进行的方法

如果对对象文件执行口令认证，输入的口令在关闭工程之前有效。

1. 如果执行需要进行口令认证的在线操作，将显示

“Disable Password( 口令解除 )”画面。

选择要进行认证的项目后，点击 ( 设置 ) 按

钮。

↓

2. 在 “Input Disable Password( 解除口令输入 )”画面

中输入口令。 
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(b)通过 FTP 服务器功能进行的方法

对于进行了口令设置的文件通过 FTP 服务器功能从外部进行访问的情况下，需要对各文件进行口令认证。将访

问对象切换为其它文件的情况下 , 需要再次进行口令认证。  

: 需要认证； -: 无需认证

使用口令认证用 FTP 指令进行口令认证。

关于指令的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 内置以太网功能篇 )

(c)通过 MC 协议进行的方法

对于进行了口令设置的文件，通过 MC 协议从外部进行访问的情况下，需要进行 MC 协议的请求报文格式化的更

改及文件口令 32 用指令的指定。

1. 在请求报文的最后处附加 “关键字”，对该区域进行口令设置。

2. 使用 “关键字”中设置的口令进行口令认证。

3. 关于需要进行口令认证的指令，在请求报文中的 “子指令”的指定值中将 0004 指定为文件口令 32 用指

令。

关于详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L MELSEC 通信协议参考手册

操作 指令
是否需要口令认证

写入 读取

CPU 模块文件的删除 delete -

从 CPU 模块中读取文件 get -

CPU 模块文件的删除 mdelete -

从 CPU 模块中读取文件 mget -

CPU 模块文件名的更改 rename -

CPU 模块文件属性的显示或者更改 change -

操作 指令名

口令的解除 ( 写入 ) quote passwd-wr< 口令字符串 >

口令的解除 ( 读取 ) quote passwd-rd< 口令字符串 >

功能 指令 ( 子指令 )

文件删除 1822 (0004)

文件属性更改 1825 (0004)

文件复制 1824 (0004)

文件打开 1827 (0004)
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3.11.2 远程口令

远程口令用于防止来自于远程的用户对 CPU 模块的非法访问。

(1)可设置的模块及最多设置个数 

可设置远程口令的模块的最多个数如下所示。( 不是使用了 CPU 模块的系统中的最多安装个数。) 

·CPU 模块 ( 内置以太网端口 ): 1 个 

·串行通信模块 : 8 个

·以太网模块 : 8 个

备 注

关于串行通信模块、以太网模块中的远程口令的详细内容，请参阅各模块的手册。

(2)从设置起至反映为止的流程

1. 对远程口令进行登录。(  349 页的附录 1.4)

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [Remote Password( 远程口令 )]

2. 写入到 CPU 模块中。( 可编程控制器写入 )

如果执行下述操作，远程口令将被传送至对象模块中。

·电源 OFF → ON

·复位

远程口令进行锁定处理，访问被限制。只有在输入远程口令且一致的情况下才可以进行访问。

( 解锁处理 ( 解除 )) 
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(3)远程口令的更改、删除

远程口令的更改、删除是在 “Remote Password Setting( 远程口令设置 )”画面中进行。

(  349 页的附录 1.4)

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [Remote Password( 远程口令 )]

·使远程口令的更改生效时，将更改后的口令写入到 CPU 模块中。

·使远程口令的删除生效时，点击 ( 清除 ) 按钮，将远程口令写入到 CPU 模块中。
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3.12 远程操作

从外部 ( 使用了编程工具、MC 协议的外部设备、远程触点等 ) 对 CPU 模块的动作状态进行更改。远程操作有下述 4 种

类型。

·远程 RUN/STOP (  109 页的 3.12.1 项 )

·远程 PAUSE (  111 页的 3.12.2 项 )

·远程 RESET (  113 页的 3.12.3 项 )

·远程锁存清除 (  114 页的 3.12.4 项 )

(1)CPU 模块的状态与远程操作的关系

根据 CPU 模块的状态，各远程操作的操作可否有所不同。

*1 CPU 模块出错停止的情况下也包含在内。

3.12.1 远程 RUN/STOP

可以在保持 CPU 模块本体开关置于 RUN 位置不变的情况下，可以从外部对 CPU 模块的 RUN/STOP 进行切换。

在下述情况下使用时将十分方便。 

·CPU 模块位于较远之处 

·将控制盘内的 CPU 模块通过外部信号进行 RUN/STOP

(1)程序的运算

(a)远程 RUN 时

STOP 状态时如果执行远程 RUN 将变为 RUN 状态，程序从步 0 开始执行。

(b)远程 STOP 时

执行程序直至 END 指令为止，变为 STOP 状态。 

(2)执行方法

执行方法有下述 3 种类型。

·通过 RUN 触点进行的方法 

·通过编程工具进行的方法 

·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的方法 

·通过 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的链接专用指令进行的方法

CPU 模块的状态
远程操作

远程 RUN 远程 STOP 远程 PAUSE 远程 RESET 远程锁存清除

RUN 状态 变为 RUN 状态 变为 STOP 状态 变为 PAUSE 状态 不能操作 不能操作

STOP 状态 变为 STOP 状态 变为 STOP 状态 变为 STOP状态 进行复位*1 进行锁存清除
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(a)通过 RUN 触点进行的方法

对 RUN 触点进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

根据设置的 RUN 触点的 ON/OFF，执行远程 RUN/STOP。

·RUN 触点为 OFF 时，CPU 模块变为 RUN 状态。 

·RUN 触点为 ON 时，CPU 模块变为 STOP 状态。 

(b)通过编程工具进行的方法

在 “Remote Operation( 远程操作 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [Remote Operation( 远程操作 )]

对于远程 RUN，只能通过进行了远程 STOP 的编程工具才可以执行远程 RUN。

(c)通过使用了 MC 协议的外部设备等进行的方法

通过 MC 协议的指令进行。

MELSEC-Q/L MELSEC 通信协议参考手册

(d)通过 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的链接专用指令进行的方法 

通过 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的链接专用指令进行。

MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块用户手册  
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3.12.2 远程 PAUSE

可以在保持 CPU 模块本体开关置于 RUN 位置不变的情况下，可从外部将 CPU 模块置为 PAUSE 状态。 

PAUSE 状态是指在保持全部输出 (Y) 的 ON/OFF 状态不变的情况下，停止 CPU 模块的运算的状态。

过程控制中 CPU 模块为 RUN 状态时，希望即使将处于 ON 状态的输出 (Y) 置为 STOP 状态时也仍将保持为 ON 状态不变的

情况下使用此功能。 

(1)执行方法

执行方法有下述 3 种类型。 

·通过 PAUSE 触点进行的方法

·通过编程工具进行的方法

·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的方法

(a)通过 PAUSE 触点进行的方法

对 PAUSE 触点进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

设置 PAUSE 触点的情况下，应对 RUN 触点也进行设置。( 不能只设置 PAUSE 触点。) 
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(b)通过编程工具进行的方法

在 “Remote Operation( 远程操作 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [Remote Operation( 远程操作 )]

(c)通过使用了 MC 协议的外部设备等进行的方法

通过 MC 协议的指令进行。

MELSEC-Q/L MELSEC 通信协议参考手册

(2)将输出 (Y) 强制 ON 或者 OFF 的程序

在 PAUSE 状态下预先将输出 (Y) 强制置为 ON 或者 OFF 状态的情况下，应通过 SM204 进行互锁。
112



第 3 章 CPU 模块的功能

3

3
.1
2
 远

程
操

作

3
.1

2
.3
 
远
程

RE
S
ET

(
远
程

复
位

)

3.12.3 远程 RESET( 远程复位 )

CPU 模块处于 STOP 状态时从外部对 CPU 模块进行复位。此外，即使 CPU 模块本体的开关处于 RUN 位置，由于出错等导

致 CPU 模块停止时也可以进行复位。 

CPU 模块位于较远之处的状态下发生了出错时可以使用此功能。

(1)执行方法

执行方法有下述 2 种类型。

·通过编程工具进行的方法

·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的方法

但是，需要预先将远程复位设置为允许，将参数设置写入到 CPU 模块中。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

(a)通过编程工具进行的方法

在 “Remote Operation( 远程操作 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [Remote Operation( 远程操作 )]

(b)通过使用了 MC 协议的外部设备等进行的方法

通过 MC 协议的指令进行。

MELSEC-Q/L MELSEC 通信协议参考手册

(2)复位处理完成后的状态

复位处理完成后，将变为 CPU 模块本体开关中设置的状态。CPU 模块由于出错而停止的情况下，应对复位处理完成

后的运行状态加以注意。

(3)注意事项

由于噪声导致 CPU 模块中发生了异常的情况下，有可能无法进行远程复位。在这种情况下，应进行电源的 OFF → 

ON 或者通过开关进行复位。
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3.12.4 远程锁存清除

CPU 模块处于 STOP 状态时对软元件数据进行复位。*1

在下述情况下使用将十分方便。

·CPU 模块位于较远之处 

·将控制盘内的 CPU 模块从外部进行锁存清除

*1 对于锁存清除操作无效的范围的软元件，不能进行复位。(  88 页的 3.4 节 (3))

(1)执行方法

执行方法有下述 2 种类型。

·通过编程工具进行的方法

·通过使用了 MC 协议的外部设备进行的方法

将 CPU 模块置为 STOP 状态之后进行。( 在 RUN 状态下不能进行。)

(a)通过编程工具进行的方法

在 “Remote Operation( 远程操作 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [Remote Operation( 远程操作 )]

(b)通过使用了 MC 协议的外部设备等进行的方法

通过 MC 协议的指令进行。

MELSEC-Q/L MELSEC 通信协议参考手册
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3.13 扫描时间测定

执行梯形图的监视时，对程序任意区间的处理时间进行显示。对子程序及中断程序内的时间也可进行测定。

(1)扫描时间测定的执行

1. 在 “Scan Time Measurement( 扫描时间测定 )”画面中进行。

[Debug( 调试 )] [Scan Time Measurement( 扫描时间测定 )]

2. 指定开始步、结束步后，点击 ( 开始 ) 按钮。

如下图所示，如果在监视模式下指定了程序范围之后打开 “Scan Time Measurement( 扫描时间测定 )”画面，开始步、结束

步将被设置在选择部分的范围内。 
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(2)注意事项

· 测量时间的最小单位为 0.01ms。测量时间不足 0.01ms 的情况下，将显示为 0.000ms。 

· 在 FOR ～ NEXT 指令之间进行了指定的情况下，指定步之间执行了 1 次的时间将被测量。 

· 在扫描时间测定的范围内，存在有子程序调用指令 (CALL 指令 ) 的情况下，子程序的处理时间也将被包含在

内。

· 在扫描时间测定的范围内，执行了中断 / 恒定周期执行型程序的情况下，该执行时间将被加入在内。 

· 不能进行跨越程序文件的扫描时间测定。此外，下述情况下，在“扫描时间测定”画面中不对扫描时间进行

更新。

将分支指令指定为结束步 仅执行开始步

 将 JMP 指令指定为结束步时  根据 JMP 指令，未执行指定的结束步时

按结束步、开始步的顺序执行 连续执行开始步

 将开始步指定为 CALL 指令的下一步，在通过 CALL 指令执行的子程序内

指定了结束步时

 在 FOR ～ NEXT 指令之间只指定了开始步时
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3.14 程序一览监视

对各程序类别的扫描时间、执行次数以及项目类别的处理时间进行显示。

(1)程序一览监视的执行

在 “Program List Monitor( 程序一览监视 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [Monitor( 监视 )] [Program List...( 程序一览监视 )]

● 执行恒定周期执行型程序的情况下，不能显示扫描时间。在扫描时间的栏中将显示 “-”。 

● 如果执行了 POFF 指令，将进行 1 个扫描的非执行处理。执行次数的显示包括了非执行处理部分的执行次数。

项目 内容

Entire Scan Time

( 总扫描时间 )

Monitoring Time(ms)

( 监视时间 (ms))

对各程序的 WDT( 看门狗定时器 ) 设置中设置的监视时间进行显示。扫描超过了该时间时将变为

“WDT ERROR”。

Total Scan Time(ms)

( 扫描时间合计 (ms))

对扫描执行部分的扫描时间详细的各项目中的合计时间进行显示。设置了恒定扫描的情况下，对该

设置时间进行显示。

Detail of Scan Time 

for Scan Execution

( 扫描执行的扫描时间详

细 )

Program(ms)

( 程序部分 (ms))
对扫描执行型程序的执行时间的合计进行显示。

END Processing Time(ms)

(END 处理时间 (ms))
对 END 处理时间进行显示。

Low Speed Program(ms)

( 低速程序部分 (ms))
由于不能使用低速程序，因此显示为 “0.000”。

Constant wait(ms)

( 恒定等待 (ms))
恒定扫描设置时，对恒定扫描的等待时间进行显示。

Execution Status of 

Programs

( 各程序的执行状态 )

Program( 程序 ) 按可编程控制器参数中设置的编号顺序对程序名进行显示。

Execution(执行 ) 对可编程控制器参数中设置的程序的执行类型进行显示。

Scan Time(ms)

( 扫描时间 (ms))
对实际的扫描时间 (当前值 ) 进行显示。在程序停止 ( 待机 ) 状态下，扫描时间显示为 0.000ms。

Execution Count

( 执行次数 )

将测量开始时作为 0次对至监视时为止的执行的次数进行显示。执行次数最大显示为 65535次，在

第 65536次的测量中返回为 0 次。程序停止时执行次数也将被保持。 
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3.15 中断程序一览监视

对中断程序的执行次数进行显示。

(1)中断程序一览监视的执行

在 “Interrupt Program List Monitor( 中断程序一览监视 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [Monitor( 监视 )] [Interrupt Program List...( 中断程序一览监视 )]

项目 内容

Interrupt Pointer

( 中断指针 )
对中断指针进行显示。

Execute Count( 执行次数 )
对中断程序的执行次数进行显示。如果将 CPU 模块置为 RUN 状态则测量将开始，最多计测了 65536 次时将返回

为 0 次。

Comment( 注释 ) 对中断指针的软元件注释进行显示。
118



第 3 章 CPU 模块的功能

3

3
.1
6
 监

视
条

件
设

置

 

3.16 监视条件设置

以指定的条件进行监视的情况下，进行监视条件的设置。 注 3.1

(1)设置方法

监视条件设置有下述 2 种类型。 

·监视执行条件的设置 

·监视停止条件的设置 

关于设置方法，请参阅下述手册。

所使用的编程工具的操作手册 

注 3.1     

使用监视条件设置的情况下，应确认编程工具的版本。

 (  360 页的附录 2)

注 3.1
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(a)仅指定了步 No. 的情况下

监视数据的采集时机为指定步执行之前的状态变为指定状态之时。可指定的执行条件如下所示。 

·指定步的运算从非执行状态变为执行状态时 : < ↑ >

·指定步的运算从执行状态变为非执行状态时 : < ↓ >

·指定步的运算为执行中时 : <ON>

·指定步的运算为非执行中时 : <OFF>

·与指定步的运算状态无关常时 : < 常时 >

● 将 AND/OR 块中途的步指定为监视条件的情况下，监视数据的采集时机为根据块内的 LD 指令从指定步执行之前的状态变为

指定状态之时。因此根据指定步的梯形图，监视的时机有所不同。通过作为执行条件的步 2 的 ON 进行监视的情况 ( 步
No. [2] = <ON>) 如下所示。

● 在将步 No. 指定为 “0”的位置，必须将条件设置为“常时”。 

条件 内容

步 2 通过 AND 指令连接时

X0 及 X1 均为 ON 的情况下，监视的执行条件成立。

步 2 被连接在 AND/OR 块的中途时

通过 X1 的 ON 执行条件成立。(X0 的 ON/OFF 与执行条件的成立与否无

关。)

作为详细条件将步 No. 指定为步 0 以外的梯形图块

的起始时

执行之前的指令的执行状态变为指定状态时进行监视数据的采集。通过

下述梯形图 ( 步 No.[2] = <ON>) 进行了指定的情况下，通过 OUT Y10 的

ON 进行监视数据的采集。
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(b)仅指定了软元件的情况下

可以指定字软元件或位软元件。 

· 指定了字软元件的情况下 

指定字软元件的当前值变为指定值时，开始采集监视数据。当前值通过 10 进制数或 16 进制数指定。

·指定了位软元件的情况下  

指定位软元件的执行状态变为指定状态时，开始采集监视数据。执行条件可以指定为上升沿或下降沿。 

(c)指定了步 No. 及软元件的情况下 

指定步的执行之前的状态及指定位软元件 ( 字软元件 ) 的状态 ( 当前值 ) 变为指定状态时开始采集监视数据。 

作为执行条件指定了步 100 的上升沿及 D1 = 5( 步 No. [100] = < ↑ >，字软元件 [D1] = [K5]) 的情况下，在步 100 的上升
沿及 D1 = 5 时监视的执行条件成立。 

此外，编程工具的监视间隔取决于编程工具的处理速度。监视的执行条件以短于编程工具的监视间隔而成立的情况下，在编
程工具的监视时机如果监视的执行条件成立则进行监视。 
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(2)注意事项

(a)进行监视的 CPU 模块的文件 

设置监视条件进行监视的情况下，在编程工具上对显示的文件进行监视。 

应执行编程工具的 [ 在线 ] → [ 可编程控制器读取 ]，使进行监视的 CPU 模块的文件名与编程工具上的文件名

一致。 

(b)未进行文件寄存器的设置的情况下 

未进行文件寄存器的设置的情况下，如果对文件寄存器进行监视则将显示为 FFFFH。

(c)监视时的 CPU 模块及编程工具的软元件分配 

进行监视时，应使 CPU 模块与编程工具的软元件分配一致。

(d)对智能功能模块的缓冲存储器进行监视的情况下 

对智能功能模块的缓冲存储器进行监视的情况下，与执行 FROM/TO 指令时一样，扫描时间将延长。 

(e)多人同时执行监视的情况下 

多人同时执行监视的情况下，应注意以下事项。 

· 程序存储器的格式化或可编程控制器参数的引导文件设置时，通过对每个其它站用监视文件各增加 1K 步的

系统区域，可以实现高速监视。其它站用监视文件最多可设置 15 个站，但程序区域将相应减少。 

· 设置了监视条件及监视停止条件的情况下，只能由 1 人进行监视。

(f)可设置监视停止条件的状态  

只有在梯形图监视中才能设置监视停止条件。 

(g)在条件中指定同一软元件的情况下 

作为监视条件及监视停止条件指定了同一软元件的情况下，应指定 “ON”或 “OFF”。 

(h)在监视条件中指定了步 No. 的情况下 

在监视条件中指定了 “步 No.”的情况下，如下所示，在不执行指定步的指令时监视条件不成立。 

·由于 CJ 指令、SCJ 指令、JMP 指令而跳过了所设置的步时 

·设置步为 END 指令，但程序中存在有 FEND 指令因而未执行 END 指令时 

(i)监视条件登录中 

在监视条件登录中请勿执行 CPU 模块的复位。 
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(j)正在执行设置了监视条件的监视的情况下  

正在执行设置了监视条件的监视的情况下，在同一个个人计算机上的其它应用程序中，不能使用与监视执行同

一路径上的在线通信功能。其它应用程序的示例如下所示。

· 编程工具 

· 使用了 MX Component 的应用程序 

· MX Sheet 

其它应用程序的在线通信功能以与监视执行同一路径执行的情况下，有可能会发生如下所示现象。

· CPU 模块对在线功能不返回响应。( 与 CPU 模块的在线通信功能超时。) 

· CPU 模块中检测出在线功能出错 ( 出错代码 : 4109)。 

· 在设置了监视条件的监视中，即使 CPU 模块内部监视条件成立，监视结果也不被更新。  
123



3.17 局部软元件的监视·测试

可以在对监视的程序的局部软元件的内容进行确认的同时进行调试。

(1)局部软元件的监视

局部软元件的监视示例如下所示。

 将局部软元件设置为 D0 ～ 99，在 CPU 模块中执行程序名为 “A”、“B”、“C”的 3 个程序。( 程序的执行

     顺序设置为 A → B → C → (END 处理 ) → A → B⋯。) 

*1 在程序设置的文件使用方法设置的 “局部软元件”中设置了 “不使用”的情况下，对执行了指定程序后的 D0 的值进行

监视。 

进行局部软元件的监视设置，将程序名为 “B”的程序进行显示及监视时，可以对程序 “B”的局部软元件进行监

视。

设置
监视的软元件

D0( 局部软元件 ) D100( 全局软元件 )

局部软元件的监视设置时
对指定程序的 D0( 各程序用的局部软元件 )的值

进行监视。*1
对执行指定程序后的 D100 的值进行监视。

未进行局部软元件的监视设置时 对程序“C”执行后的 D0的值进行监视。 对执行程序“C”后的 D100 的值进行监视。
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(2)软元件测试的步骤

1. 将 CPU 模块与计算机相连接。

2. 以梯形图模式对电路进行显示。

3. 切换为监视模式。

[Online( 在线 )] [Monitor( 监视 )] monitor mode( 监视模式 )

4. 从监视窗口中对局部软元件监视进行选择。

(3)可监视·测试的程序数

可从多个编程工具同时对 16 个程序进行局部软元件的监视·测试。 

(4)注意事项

· 在一个编程工具中，可以对一个程序的局部软元件进行监视或者测试。不能对多个程序的局部软元件同时进

行监视或者测试。 

· 如果对待机型程序的局部软元件进行监视，由于进行局部软元件数据的保存及恢复，扫描时间将延迟。 

· 对恒定周期执行程序进行局部软元件监视的情况下，将无法获取软元件数据而显示为 0。
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3.18 外部输入输出的强制 ON/OFF

对 CPU 模块的外部输入输出进行强制 ON/OFF。 

(1)强制 ON/OFF 时的动作 

强制 ON/OFF 中有下表所示的 3 种类型的操作。根据各操作的强制 ON/OFF 时的输入 (X)、输出 (Y) 的动作如下表所

示。但是，在程序中使用了输出 Y 的触点的情况下，程序的动作将优先。

执行了强制 ON/OFF 时的动作示例如下所示。

(2)规格说明

(a) CPU 模块的状态

与 CPU 模块的 RUN/STOP 状态无关，可以强制 ON/OFF。但是，停止型出错时只能对输入执行强制 ON/OFF，输出

只能输出至软元件 Y 中。

(b)可登录的软元件

可以对 CPU 模块的输入输出软元件的点数部分进行登录。 

(c)输入输出对象

· 内置 I/O 功能中使用的输入 (X)、输出 (Y) 

· 安装的模块的输入 (X)、输出 (Y) 

· CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块或 CC-Link 系统主站·本地站模块 ( 也包括内置 CC-Link 功能 ) 的

RX/RY 刷新目标 CPU 模块的输入输出 (X/Y)  

操作 输入 (X) 的动作 输出 (Y) 的动作

强制 ON 登录 在强制 ON 状态下执行程序的运算。 与程序的运算结果无关，将 “ON”输出到外部。

强制 OFF登录 在强制 OFF 状态下执行程序的运算。 与程序的运算结果无关，将 “OFF”输出到外部。

登录解除 根据外部输入，执行程序的运算。 将程序的运算结果输出到外部。
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(d)强制 ON/OFF 的时机

(e)可登录的软元件数

可以对合计 32 个软元件进行登录。

(f)执行状况的确认方法

·编程工具的登录状况读取 

·MODE LED 的绿灯闪烁 ( 即使只登录了 1 个软元件的情况下，MODE LED 也将闪烁。)

·SD840( 调试功能使用状况 ) 的第 1 位的 ON  

通过 MODE LED、SD840 进行确认时，由于这两个方法也用于对带执行条件软元件测试的执行状况进行确认，因此应在注意使

用状况的基础上进行确认。(  129 页的 3.19 节 )

(g)从多个编程工具进行的强制 ON/OFF 

可以从多个编程工具对同一个 CPU 模块进行强制 ON/OFF 的登录。但是，对同一个软元件进行了强制 ON/OFF 登

录的情况下，将变为后登录的 ON/OFF 状态。因此，在先执行了强制 ON/OFF 的编程工具中，有可能显示与 CPU

模块的 ON/OFF 信息不相同的 ON/OFF 信息。通过多个编程工具进行的情况下， 应通过 ( 登录状况

读取 ) 按钮更新为最新数据之后再执行操作。 

(h) ON/OFF 登录信息解除后的软元件状态

刷新区域 时机

·内置 I/O 功能中使用的输入输出 

·安装的模块的输入输出  

·END 处理 ( 输入刷新时 )

·COM 指令执行时 ( 输入刷新时 ) 

·执行使用了直接访问输入 (DX) 或者直接访问输出 (DY) 的指令时 

·执行 RFS 指令时、执行 MTR 指令时 

·执行系统中断中使用的指令时  

CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块或 CC-

Link 系统主站·本地站模块 ( 也包括内置 CC-

Link 功能 ) 的 RX、RY 刷新目标 CPU 模块的输入

输出

·END 处理 ( 自动刷新时 )

·执行 COM 指令时 ( 自动刷新时 )

·执行 ZCOM 指令时 ( 自动刷新时 ) 

强制 ON/OFF 软元件 通过程序进行 ON/OFF 未通过程序进行 ON/OFF

输入

·内置 I/O 功能中使用的输入

·安装的模块的输入
变为从模块获取的 ON/OFF 状态

CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块或 CC-

Link 系统主站·本地站模块 ( 也包括内置 CC-

Link 功能 ) 的 RX 刷新目标 CPU模块的输入

变为通过 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块或 CC-Link 系统主站·本地站模块 ( 也包括内置

CC-Link功能 ) 刷新的 ON/OFF状态

除上述以外的输入 ( 刷新范围外 ) 反映程序中的运算结果 保持强制 ON/OFF 的状态

输出

·内置 I/O 功能中使用的输出 

·安装的模块的输出

输出程序中的运算结果 保持登录的 ON/OFF状态CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块或 CC-

Link 系统主站·本地站模块 ( 也包括内置 CC-

Link 功能 ) 的 RY 刷新目标 CPU模块的输出

除上述以外的输出 ( 刷新范围外 )
CPU 模块的输出将成为程序中的运算结果 ( 不输

出至外部 )
保持强制 ON/OFF 的状态
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(3)操作步骤

1. 对 “Forced Input Output Registration/Cancellation( 强制输入输出登录 / 解除 )”画面进行显示。

[Debug( 调试 )] [Forced Input Output Registration/Cancellation...( 强制输入输出登录 / 解

除 )]

2. 将对象软元件输入到 “Device( 软元件 )”栏中。 

3. 点击要执行的操作的按钮。

如果点击 ( 登录状况读取 ) 按钮，可以对最新的 ON/OFF 状况进行确认。

按钮名 内容 按钮名 内容

( 强制 ON 登录 )

对输入的软元件的强制 ON 进行登录。

( 登录解除 )

对登录的软元件的强制 ON/OFF 进行解除。

( 强制 OFF登录 )

对输入的软元件的强制 OFF 进行登录。

( 登录批量解除 )

对登录的软元件的强制 ON/OFF 进行批量解除。
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3.19 带执行条件软元件测试

可以对程序的各个指定步进行软元件值的更改。因此，可以在不更改程序的状况下对指定的梯形图块进行调试。

在 SFC 程序中不能使用带执行条件软元件测试。

(1)带执行条件软元件测试的动作

如果对带执行条件软元件测试进行登录，在指定的步 No 以后，软元件的值将根据登录信息而被更改。 

此外，无论指定步的指令是否执行，在指定步中对软元件的值进行更改。

(2)可指定的软元件

可指定的软元件及可设置个数如下所示。

类型 可指定的软元件 可设置的个数

位软元件 X(DX)、Y(DY)、M、L、B、F、SB、V、SM、T(触点 )、ST( 触点 )、C( 触点 )、FX、FY

合计最多为 32 个
字软元件

T( 当前值 )、ST( 当前值 )、C( 当前值 )、D、D(扩展数据寄存器 )、SD、W、W( 扩展链接寄存器 )、

SW、R、ZR、Z、U □ \G、FD

位软元件的位数指定 : X、Y、M、L、F、SM、V、B、SB

间接指定 (@D0): D、SD、W、SW、R、ZR(@ 中可指定的软元件 )
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(3)执行状况的确认方法

·“Check/Disable Executional Conditioned Device Test Registration( 带执行条件软元件测试确认 / 解除 )”

画面的显示

· MODE LED 的绿灯闪烁

· SD840( 调试功能使用状况 ) 的第 1 位的 ON

通过 MODE LED、SD840 进行确认时，由于这两个方法也用于外部输入输出强制 ON/OFF 的执行状况确认，因此应在注意使用状

况的基础上进行确认。(  312 页的 5.9 节 )

(4)带执行条件软元件测试的登录

(a)操作方法

1. 在程序编辑的画面中对登录对象步 No. 进行选择。

2. 在 “Executional Conditioned Device Test( 带执行条件软元件测试 )”画面中进行设置。

[Debug( 调试 )] [Executional Conditioned Device Test( 带执行条件软元件测试 )]

[Register Executional Conditioned Device Test...( 带执行条件软元件测试登录 )]

可以对一个步 No. 登录多个带执行条件软元件测试。

但是，对一个步 No. 登录了多个软元件名及执行时机相同的测试的情况下，登录内容将被覆盖。( 即使同一个

软元件名，在执行时机不同的情况下，也可分别进行登录。)

项目 内容

Device/Label( 软元件 /标签 ) 显示对象软元件或者标签。( 也可进行输入指定 )

Data Type

( 数据类型 )

For bit device

( 位软元件设置时 )
执行强制 ON/OFF。

For word device

( 字软元件设置时 )
输入值后执行设置。( 带符号的情况下，对 10进制还是 16 进制也进行选择。) 

Execute 

Condition

( 执行条件 )

Program Name( 程序名 ) 对登录到 CPU 模块中的程序的程序名进行选择。

Step No.( 步 No.) 对程序中存在的步 No.(0 ～ END 指令的步 No.) 进行指定。( 对各指令的起始步进行指定。)

Execution Timing

( 执行时机 )
对执行指令前或者执行指令后进行选择。
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● 对字软元件进行登录时，即使数值格式不同也将作为同一个软元件处理。

 按 D100(16 位整数 ) → D100( 实数 ( 单精度 )) 的顺序进行了登录的情况下，将被登录为 D100( 实数 ( 单精度 ))。

● 软元件修饰不同的情况下 ( 字软元件的位指定、位软元件位数指定、变址修饰 )，将被作为另一个软元件处理。

 按 D100.F → D100Z0( 实数 ( 单精度 )) 的顺序进行了登录的情况下，二者均将被登录。

(b)从多个编程工具进行的登录

可以从多个编程工具对同一个 CPU 模块进行带执行条件软元件测试的登录。但是，以相同的步 No. 对同一个软

元件进行了带执行条件软元件测试登录的情况下，后登录的内容将被覆盖。 

通过多个编程工具进行带执行条件软元件测试登录的情况下，应通过 ( 登录状况读取 ) 按钮更新

为最新的数据之后再执行操作。

(c)由于执行时机不同导致的动作

根据将软元件值是在指定步的指令执行前更改，还是在指令执行后更改，CPU 模块的动作有所不同。

此外，对特定指令的步进行指定，然后进行带执行条件软元件测试登录的情况下，根据执行时机设置即使执行

了指定步也有可能不执行软元件更改。应注意的指令如下页所示。 
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· 不执行软元件更改的指令

对于分支指令等指令执行之后不执行下一步的指令，如果将执行时机设置为“指令执行后”，将不执行软

元件值的更改。 

· FOR 指令、NEXT 指令

指定 FOR 指令、NEXT 指令的步进行了带执行条件软元件测试登录的情况下，与指定了其它指令时的软元件

更改的执行时机有所不同。

· END 指令

指定 END 指令的步的情况下，不能指定 “指令执行后”。进行了指定的情况下，CPU 模块将对编程工具返

回登录出错的信息。

(d) 1 个扫描中可同时登录的设置数

在 1 个扫描中可同时将 8 个带执行条件软元件测试设置登录到 CPU 内部。将 9 个以上的带执行条件软元件测试

设置同时进行了指定的情况下，将在跨越多个扫描的状况下进行登录。

分类 指令名 动作

停止 STOP

·指令的执行条件成立的情况下，即使经过了指定步软元件值也不更改。 

·指令的执行条件未成立的情况下，经过了指定步后，执行软元件值的更

改。 

跳转

CJ

SCJ

GOEND

重复 BREAK(P)

子程序调用

CALL(P)

FCALL(P)

ECALL(P)

EFCALL(P)

XCALL

结束程序 FEND

即使经过了指定步软元件值也不更改。
跳转 JMP

从子程序的返回 RET

从中断程序的恢复 IRET

指令
执行时机的指定内容

设置为 “指令执行前” 设置为 “指令执行后”

FOR 重复开始前仅执行 1次
重复开始后仅执行 1 次 ( 在执行 FOR ～ NEXT 范围的程序之

前，对指定的软元件进行更改。)

NEXT
每次重复时执行 ( 在执行了 FOR ～ NEXT 范围的程序之后，

对指定的软元件进行更改。) 
重复结束后仅执行 1 次
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(5)带执行条件软元件测试的内容确认

在“Check/Disable Executional Conditioned Device Test Registration( 带执行条件软元件测试确认 /解除 )”

画面中进行。(  133 页的 3.19 节 (6))

如果点击 ( 登录状况读取 ) 按钮，可以对内容进行确认。

(6)带执行条件软元件测试的解除

(a)操作方法

1. 在 “Check/Disable Executional Conditioned Device Test Registration( 带执行条件软元件测试确认

/ 解除 )”画面中进行。

[Debug( 调试 )] [Executional Conditioned Device Test( 带执行条件软元件测试 )] [Check/

Disable Executional Conditioned Device Test...( 带执行条件软元件测试确认 / 解除 )]

2. 选择进行解除的登录内容后，点击 ( 登录解除 ) 按钮。

登录内容也可通过下述操作进行解除。

·电源 OFF → ON 

·复位 

·在 CPU 模块处于 STOP 状态下对程序存储器的程序文件进行可编程控制器写入  

·在 CPU 模块处于 STOP 状态下对程序存储器的程序文件进行可编程控制器数据删除 

·在 CPU 模块处于 STOP 状态下对程序存储器进行可编程控制器存储器格式化 

(b) 1 个扫描中可同时解除的设置数

1 个扫描中可同时解除 8 个设置。同时指定了 9 个以上的解除的情况下，将在跨越多个扫描的状况下进行解除。
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(7)带执行条件软元件测试的批量解除

1. 在 “Batch Disable Executional Conditioned Device Test( 带执行条件软元件测试批量删除 )”画面中

进行。

[Debug( 调试 )] [Executional Conditioned Device Test( 带执行条件软元件测试 )] [Batch 

Disable Executional Conditioned Device Test( 带执行条件软元件测试批量解除 )]

也可通过 “Check/Disable Executional Conditioned Device Test Registration( 带执行条件软元件测试确认 /

解除 )”画面进行。

(8)不能进行登录及解除的条件

下述情况下 , 不能对带执行条件软元件测试进行登录、解除。此外，多个软元件登录时，即使包含了１个不能登

录的软元件则所有的登录均不能进行。 

(a)不能进行登录的条件

·指定的程序名、步或者软元件不存在 

·登录个数超过了 32 个 

(b)不能进行解除的条件

·指定的程序名、步或者软元件不存在 

·未进行带执行条件软元件测试的登录 

(9)注意事项

(a)与其它功能的优先顺序

在带执行条件软元件测试设置中对已进行了下述功能执行设置的步 No. 进行了指定时，带执行条件软元件测试

将优先执行。

·监视条件的设置 

·采样跟踪功能 ( 跟踪点或者触发点 ) 

·扫描时间测定 ( 开始步或者结束步 ) 

(b)带执行条件软元件测试及 RUN 中写入 

· 在 RUN 中写入执行过程中执行了带执行条件软元件测试的情况下，RUN 中写入将正常完成，但带执行条件

软元件测试将不被执行。应在下述显示的信息框中点击 [OK] 按钮，在 RUN 中写入完成之后再次执行带执行

条件软元件测试。 

· 在带执行条件软元件测试执行过程中执行了 RUN 中写入的情况下，RUN 中写入将正常完成。通过 RUN 中写

入进行了更改的梯形图块的带执行条件软元件测试的登录将被解除。
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(c)至进行了带执行条件软元件测试登录的 CPU 模块的 RUN 中写入

在梯形图模式下的 RUN 中写入中，如果更改位置包含有带执行条件软元件测试的登录，则相应的登录内容将被

解除。 

 对登录 1 ～登录 3 的步 No. 进行了带执行条件软元件测试登录的情况下，如果对包含有登录 2 的程序进行

     了更改并执行了 RUN 中写入，登录 2 将被解除。由于登录 1、登录 3 未包含在更改程序内，因此不被

     解除。

 对多个梯形图块进行更改时，夹在被更改的梯形图块之间的梯形图块也将被作为更改块处理。在下图中，

     登录 1 ～登录 3 均将被解除。 

 通过 RUN 中写入添加了梯形图块的情况下，追加块之后的梯形图块中包含的带执行条件软元件测试将被解

除。 

此外，在文件的 RUN 中写入中，对象程序中登录的带执行条件软元件测试将全部被解除。
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(d)通过变址修饰指定软元件名

带执行条件软元件测试登录时通过变址修饰指定了软元件名的情况下，登录时不对软元件是否超出范围进行检

查。通过指定步 No. 更改软元件时变址修饰的结果超出了软元件范围或者跨越了软元件的边界的情况下 , 软元

件的值将不能被更改。 

(e)通过间接指定指定软元件名

带执行条件软元件测试登录时通过间接指定指定了软元件名的情况下，登录时不对软元件是否超出范围进行检

查。通过指定步 No. 更改软元件时间接指定目标软元件跨越了软元件的边界的情况下 , 软元件的值将不能被更

改。

(f)指定文件寄存器

带执行条件软元件测试登录时指定了文件寄存器的情况下，不对文件寄存器文件的分配有无及文件寄存器编号

的范围进行检查。下述情况下，即使达到了指定步文件寄存器的值也不能被更改。 

·文件寄存器文件未被分配 

·指定的文件寄存器的编号超出了范围 
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3.20 采样跟踪

对指定软元件的内容以一定间隔 ( 采样周期 ) 进行采样，以指定的时机将跟踪结果存储到采样跟踪文件中。

此外，指定的触发条件成立时也可对软元件内容进行获取。由此，调试时可以在指定的时机对程序中使用的软元件内

容的变化进行确认。 

(1)采样跟踪文件

对用于进行采样跟踪的跟踪设置、跟踪结果进行存储。只能存储到标准 RAM 中。

(2)可进行采样跟踪的软元件

下述软元件最多可设置 50 点。

对上述软元件进行了下述修饰后的软元件也可以进行采样跟踪。

·位软元件的位数指定 

·字软元件的位指定

·变址修饰 

(3)采样跟踪的动作 

(a) CPU 模块的动作

如果开始跟踪，将按设置的跟踪次数执行跟踪。

*1 如果触发点被执行，在指定次数采样后，对采样跟踪区域的数据进行锁存。

类型 内容

位软元件
X(DX)、Y(DY)、M、L、F、SM、V、B、SB、T( 触点 )、T( 线圈 )、ST( 触点 )、ST( 线圈 )、C( 触点 )、C( 线圈 )、FX、FY、

BL □ \S、J □ \X、J □ \Y、J □ \SB

字软元件
T( 当前值 )、ST( 当前值 )、C( 当前值 )、D、D( 扩展数据寄存器 )、SD、W、W(扩展链接寄存器 )、SW、R、Z、ZR、FD、

U □ \G、J □ \W、J □ \SW
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(b)特殊继电器的 ON/OFF

通过特殊继电器可以对采样跟踪的执行状态进行确认。 

此外，对采样跟踪进行了中断的情况下 ( 将 SM801 置为 OFF)，其动作如下所示。进行了中断后，跟踪次数将被

清除。

*1 即使通过编程工具对跟踪进行了中断的情况下，SM801 也将变为 OFF。
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(4)设置方法

1. 打开 “Sampling Trace( 采样跟踪 )”。

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪 )] [Open Sampling Trace( 打开采样跟踪 )]

2. 打开 “Sampling Trace( 采样跟踪 )”画面后对跟踪设置进行设置。

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪 )] [Trace Setting...( 跟踪设置 )]

(a)跟踪执行方法

· 将当前的跟踪设置覆盖到 CPU 模块中之后执行 : 

将跟踪设置覆盖到现有的采样跟踪文件中。

· 通过写入到 CPU 模块中的跟踪设置执行 : 

通过指定存储目标中的采样跟踪文件的跟踪设置执行。 

(b)跟踪次数设置

·总次数 : 将数据保存到存储器中的次数 

·触发前次数 : 执行触发前希望剩余的次数 

·触发后次数 : 从总次数中减去触发前次数后的次数  

项目 内容 参阅

Trace Setting

( 跟踪设置 )

Setting of 

Executing and 

Saving

(执行及保存的

设置 )

Trace Execution Method

( 跟踪执行方法 )
对跟踪的执行方法进行指定。 (a)

Trace Data (setting + result) 

Storage

( 跟踪数据 ( 设置 +结果 ) 存储目标 )

对跟踪数据的文件名进行设置。 -

Trace Auto Startup Setting

( 跟踪自动开始设置 )

设置在跟踪执行过程中是否通过电源 OFF → ON 自动开始采样跟

踪。
-

Condition 

Setting

(条件设置 )

Trace Count Setting

( 跟踪次数设置 )
对跟踪次数进行设置。 (b)

Additional Information(附加信息 ) 选择是否将时间、程序名附加到采样跟踪文件中。 -

Data Acquisition Timing Setting

( 数据获取时机设置 )
对数据获取的时机进行设置。 (c)

Trigger Condition Setting

( 触发条件设置 )
对触发条件进行设置。 (d)
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(c)数据获取时机设置

对跟踪数据的采集时机进行设置。

*1 由于作为中断处理执行，因此须注意采样间隔及一次的采样处理时间。一次的采样处理时间较长时，有可能发生“WDT 

ERROR”。

*2 采集时机是指，指定步的执行之前的状态变为指定状态时。

(d)触发条件设置

对触发执行点进行设置。

*1 触发点是指，指定步的执行之前的状态变为指定状态时。

(5)跟踪数据的在线操作

执行采样跟踪前，将创建的跟踪设置写入到 CPU 模块中。

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪)] [Write to PLC...( 跟踪数据可编程控制器写入 )]

也可对 CPU 模块中的跟踪数据进行读取。

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪)] [Read from PLC...( 跟踪数据可编程控制器读取)]

项目 内容

Each Scan( 每个扫描 ) 每个 END 处理中进行数据的采集。

Specified Interval

( 每隔一定时间 )*1
在各个指定的时间进行数据的采集。

Detail Setting( 详细设置 )

对下述软元件或者标签进行指定。

·位软元件 : X(DX)、Y(DY)、M、L、F、SM、V、B、SB、T(触点 )、ST( 触点 )、C(触点 )、FX、FY、

BL □ \S、J □ \X、J□ \Y、J □ \SB

·字软元件: T(当前值 )、ST(当前值 )、C(当前值)、D、D(扩展数据寄存器 )、SD、W、W(扩展链接寄存器)、

SW、R、Z、ZR、FD、U □ \G、J□ \W、J□ \SW 

对上述软元件进行了下述修饰后的软元件也可以进行数据采集。

·位软元件的位数指定 

·字软元件的位指定 

·字软元件的间接指定 

·变址修饰 

·步 No. 指定 *2

设置的软元件如果条件满足则执行采集。

项目 内容

At the Time of Trace 

Instruction Execution

( 执行跟踪指令时 )

执行 TRACE 指令时设置为触发点。

At the Time of Manual 

Trigger Execution

( 执行手动触发时 )

通过编程工具执行触发时设置为触发点。

Detail Setting( 详细设置 )

对下述软元件或者标签进行指定。

·位软元件 : X(DX)、Y(DY)、M、L、F、SM、V、B、SB、T(触点 )、ST( 触点 )、C(触点 )、FX、FY 

·字软元件: T(当前值 )、ST(当前值 )、C(当前值)、D、D( 扩展数据寄存器 )、SD、W、W( 扩展链接寄存器 )、

SW、R、ZR  

对上述软元件进行了下述修饰后的软元件也可以进行设置。

·字软元件的位指定  

·步 No. 指定 *1

将设置的软元件满足条件的时机设置为触发点。
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(6)采样跟踪的执行

通过编程工具执行的方法如下所示。

(a)跟踪开始

1. 在 “Sampling Trace( 采样跟踪 )”画面中输入进行跟踪的软元件。

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪)] [Open Sampling Trace( 打开采样跟踪 )]

2. 选择 “Start Trace( 跟踪开始 )”。

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪)] [Start Trace( 跟踪开始 )]

(b)跟踪的中断

如果中断跟踪，计数的跟踪次数将被清除。

( 重新开始跟踪的情况下，应再次选择 “Start Trace( 跟踪开始 )”。)

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪)] [Stop Trace( 跟踪中断 )]

清除执行状态时，通过远程锁存清除进行。(  114 页的 3.12.4 项 )

锁存清除后，再次执行跟踪的情况下，应选择跟踪开始。

(c)触发的执行

跟踪完成之后，执行触发。 

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪)] [Execute Manual Trigger( 手动触发执行 )]

触发完成后，“Sampling Trace( 采样跟踪 )”画面中将显示跟踪结果。

采样跟踪的执行以及结果显示也可通过网络上的其它站或者串行通信模块进行，但是，不能从多个位置同时进行。
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(7)注意事项

(a)跟踪设置的保持及清除

由于 CPU 模块中登录的跟踪数据 ( 采样跟踪文件 ) 处于锁存状态，因此即使进行电源 OFF → ON 或者复位，也可

以进行登录时的设置数据再次执行。 

但是，不能读取上次的跟踪结果。此外，下述情况下，即使触发条件成立也不被识别。锁存的跟踪设置将被清

除 (SM800 为 OFF) 而变为未登录状态，因此需要进行再登录。

· 在改变了标准 RAM 内的局部软元件的容量的设置中将参数写入到 CPU 模块中的状态下进行了电源 OFF →

ON、复位或者 STOP → RUN 操作 

· 在采样跟踪文件已损坏的状态下进行了电源 OFF → ON 或者复位 

(b)跟踪结果的读取

在 CPU 模块处于 STOP 状态时，不能对跟踪结果进行读取。 

(c)触发条件成立时的采样跟踪的登录 

采样跟踪登录时，即使触发条件成立，也可通过下述步骤对采样跟踪设置进行登录。

1. 将 SM829( 跟踪设置的强制登录指定 ) 置为 ON。

2. 使强制执行登录生效。

[Debug( 调试 )] [Sampling Trace( 采样跟踪)] [Forced Execution Registration Effective...

( 强制执行登录有效 )]

在上述情况下，应在触发条件未成立的状态下开始跟踪。如果触发条件成立，有可能无法正常执行触发。

(d)文件寄存器的指定

在跟踪设置中指定了文件寄存器的情况下，跟踪登录后，不要对文件寄存器的文件名及块 No. 进行更改，否则

有可能导致跟踪数据无法正常采集。

(e)采样跟踪过程中的采样跟踪的执行

执行过程中的采样跟踪将继续。后发出执行请求的采样跟踪将被忽略。

(f)采样跟踪过程中的 RUN 中写入的执行

对跟踪点或者触发点指定了步 No. 的情况下，采样跟踪将被中断而执行 RUN 中写入。( 未通过步 No. 进行指定

的情况下，二者均将被执行。)

(g) RUN 中写入过程中的采样跟踪的执行

对跟踪点或者触发点指定了步 No. 的情况下，RUN 中写入将继续，采样跟踪将被忽略。( 未通过步 No. 进行指定

的情况下，二者均将被执行。) 
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3.21 RUN 中写入

CPU 模块的运行中的程序写入有下述 2 种类型。

·梯形图模式下的 RUN 中写入 (  143 页的 3.21.1 项 )

·文件的 RUN 中写入 (  144 页的 3.21.2 项 )

从多个编程工具执行 RUN 中写入时，通过指针执行相对的 RUN 中写入。

(  144 页的 3.21.2 项 )

3.21.1 梯形图模式中的 RUN 中写入

将程序以梯形图块为单位进行写入。

进行 RUN 中写入时，只能对程序存储器 ( 程序高速缓冲存储器 ) 进行。 

一次 RUN 中写入可写入的步数最多为 512 步。 

(1)RUN 中写入用预留容量

程序文件中，有用于对应步数变化的 RUN 中写入的 RUN 中写入用预留容量。即使程序的步数发生了变化，只要其

变化不超出 RUN 中写入用预留容量，程序文件的容量将不发生变化。RUN 中写入时，RUN 中写入用预留容量不足的

情况下，可以通过设置进行更改。 
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3.21.2 文件的 RUN 中写入

将下表中所示的文件批量地写入到 CPU 模块中。

: 可以写入； : 在通过程序访问的过程中不能写入；× : 不能写入

*1 不能对 SFC 程序文件进行 RUN 中写入。

无论有无多于写入的程序文件的空余区域及文件存储个数，均可以进行文件的 RUN 中写入。

(1)从多个位置进行的文件的 RUN 中写入

有导致程序文件内容丢失的可能性，因此不要从多个位置同时执行 RUN 中写入。

文件 程序存储器 标准 RAM 标准 ROM SD 存储卡

参数 × × × ×

智能功能模块参数 × × × ×

程序*1 ×

软元件注释 ×

软元件初始值 × × × ×

文件寄存器 × ×

局部软元件 × × × ×

采样跟踪文件 × ×

可编程控制器用户数据 × ×
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3.21.3 RUN 中写入的注意事项

(1)对扫描时间的影响

如果进行 RUN 中写入，扫描时间将延迟。(  334 页的附录 4.2)

(2)引导运行过程中的 RUN 中写入

即使执行 RUN 中写入引导源程序的状态也不会被更改。

(3)执行 RUN 中写入时的禁止操作

RUN 中写入时进行 TC 设置值更改或者至程序存储器的传送的情况下，不要进行电源 OFF 以及复位。如果进行了电

源 OFF 以及复位，应再次执行可编程控制器写入。 

此外，如果执行了下述操作，将显示为出错状态。应在操作完成后再次执行 RUN 中写入。

·RUN 中写入 ( 梯形图模式、文件的 RUN 中写入 ) 

·TC 设置值更改 

·至程序存储器的传送

(4)RUN 中写入时不能正常动作的指令

RUN 中写入时如果执行下述指令，将无法正常动作。

·上升沿指令 

·SCJ 指令

(a)上升沿指令

在 RUN 中写入的范围内存在有上升沿指令的情况下，RUN 中写入完成时即使上升沿指令的执行条件 (OFF → ON)

成立，也不执行上升沿指令。

对象上升沿指令为 PLS、□P指令。
145



(b) SCJ 指令

在 RUN 中写入的范围内存在有 SCJ 指令的情况下，RUN 中写入完成时如果 SCJ 指令的执行条件变为 ON，则不进

行 1 个扫描等待而跳转至指定指针。
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在编程工具的选项设置中勾选了“Execute fall instruction( 执行下降沿指令 )”的情况下，对于 RUN 中写入的写入范围

内的下降沿指令，在 RUN 中写入完成时即使下降沿指令的执行条件 (ON → OFF) 不成立也仍将被执行。( 与高性能型 QCPU 相
同的动作 ) 

[Tool( 工具 )] [Options...( 选项 )]

对象下降沿指令为 LDF、ANDF、ORF、MEF、PLF、FCALLP、EFCALLP 指令。根据 “Execute fall instruction( 执行下降沿指

令 )”的勾选的有无，其动作如下所示。 
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(5)至程序存储器的自动传送

至程序存储器的自动传送需要如下式所示的时间。 

·L02SCPU: ( 扫描时间 (s)) × 120.0 + 1.2 (s)

·L02CPU、L02CPU-P: ( 扫描时间 (s)) × 170.0 + 1.0 (s)

·L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT: ( 扫描时间 (s)) × 1100 + 15.0 (s)

至程序存储器 ( 快闪 ROM) 的写入次数是有限制 (10 万次 ) 的。频繁地进行 RUN 中写入或者 TC 设置值更改的情况

下，应将至程序存储器的自动传送置为无效。 

[Tool( 工具 )] [Options...( 选项 )]

将自动传送设置为无效的情况下，RUN 中写入完成后将显示是否传送的信息框。选择了 “否”的情况下，必须通

过编程工具进行程序存储器的批量传送。  

[Online( 在线 )] [Program Memory Batch Download( 程序存储器批量传送 )]

通过 SM165 可以对至程序存储器的传送状态进行确认。
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3.22 从多个编程工具的调试

可以通过 CPU 模块或者串行通信模块等连接的多个编程工具进行调试。根据功能组合的执行可否情况如下所示。 

: 可以同时执行； : 有限制的条件下可以同时执行；× : 不能同时执行

*1 监视内容如下所示。

 ·梯形图监视 

 ·梯形图登录监视 

 ·软元件批量监视 

 ·软元件登录监视 

 ·局部软元件监视 

*2 执行中的功能正常动作，后执行的功能不被执行。

*3 执行中的功能停止，后执行的功能正常动作。

*4 关于通过多个编程工具对一个文件进行 RUN 中写入的方法，请参阅  151 页的 3.22.2 项。

*5 执行中的功能与后执行的功能不相同的情况下，可以同时执行。执行中的功能与后执行的功能相同的情况下，执行中的

功能正常动作，后执行的功能不被执行。 

*6 将步 No. 以外的条件设置到跟踪点或者触发点中的情况下，可以同时执行。将步 No. 设置到跟踪点或者触发点中的情况

下，执行中的功能将停止，后执行的功能将正常动作。 

*7 在下述以外的情况下，可以同时执行。对应于下述之一的情况下，执行中的功能将停止，后执行的功能将正常动作。

 ·RUN 中写入的更改部分包含有带执行条件软元件测试的登录。 

 ·通过 RUN 中写入添加了梯形图块的情况下，添加的梯形图块之后的梯形图块中包含有带执行条件软元件测试登录。

 ·文件的 RUN 中写入的对象程序中登录了带执行条件软元件测试。

执行中的功能

后执行的功能

监视
程序一览监视、中断程

序一览监视
RUN 中写入 扫描时间测定 采样跟踪

带执行条件软元

件测试

监视*1

程序一览监视、中断程序一览

监视
*5

RUN 中写入 ×*2 *4 × *2 × *2 × *2

扫描时间测定 ×*3 × *2

采样跟踪 *6 × *2

带执行条件软元件测试 *7 × *2
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3.22.1 从多个编程工具的同时监视

通过创建用户设置的系统文件，可以从多个编程工具进行高速监视。

( 不需要本站用监视文件的设置。) 

但是，由于系统区域存储在程序存储器中，因此根据所设置的容量程序存储器的存储区域将相应减少。

(1)用户设置的系统文件的创建方法

1. 在 “Format PLC Memory( 可编程控制器存储器格式化 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [PLC Memory Operation( 可编程控制器存储器操作 )] [Format PLC Memory

( 可编程控制器存储器格式化 )]

2. 对对象存储器的“Program memory( 程序存储器 )”进行选择。

3. 在 “Format Type( 格式化形式 )”中设置 “Create a user setting system area( 创建用户设置的系统

文件 )”。

对 1 个 CPU 模块可同时监视的数将变为用户设置的系统区域数 +1。

4. 对系统区域的步数 (1K 步单位 ) 进行设置。

可作为系统区域设置的最大步数为 15K 步。从其它站的监视用文件每个文件仅对应 1K 步。
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3.22.2 通过多个编程工具进行的 RUN 中写入

从多个编程工具进行 RUN 中写入的情况下，执行根据指针的相对的 RUN 中写入。

(1)根据指针的相对的 RUN 中写入的执行

在 “Options( 选项 )”画面中进行设置。

[Tool( 工具 )] [Options...( 选项 )]

显示指定指针的程序，将更改后的程序进行 RUN 中写入。 

备 注

关于从多个编程工具进行 RUN 中写入时的注意事项，与通常的 RUN 中写入时的注意事项相同。

(  145 页的 3.21.3 项 )
151



3.23 自诊断功能

对 CPU 模块自身有无异常进行诊断。在防止 CPU 模块的误动作的同时实现预防保全的目的。 

(1)自诊断的时机

在 CPU 模块的电源接通时或者 CPU 模块的 RUN/STOP 中发生了异常的情况下，通过自诊断功能检测出异常并进行出

错显示，停止 CPU 模块的运算。但是，根据异常的发生状态及执行的指令，有时无法通过自诊断功能进行异常检

测。应在可编程控制器的外部设置安全电路，以便在不能通过自诊断进行运算停止的情况下，也能保证整个系统

的安全运行。 

(2)异常内容的存储目标及确认方法

CPU 模块检测出异常时，SM0、SM1 将 ON，将异常的内容 ( 出错代码 ) 存储到 SD0 中。检测出多个异常时，最新的

出错代码将被存储到 SD0 中。应在程序中使用 SM0 及 SM1、SD0，对可编程控制器或者机械系统设置互锁。此外，

通过 LED 的亮灯 (ERR.LED 等 ) 也可进行确认。 

(3)出错履历的确认

最新的出错履历 ( 出错内容 ) 可通过 “出错履历”进行确认。

[Diagnostics( 诊断 )] [PLC Diagnostics( 可编程控制器诊断 )]

此外，通过显示模块的监视也可进行确认。(  218 页的 3.2.1 项 )

在系统存储器 *1 中最多可存储 100 件 *2 出错履历。

*1 是系统内部管理的存储器。

*2 超出可存储件数的情况下，从最旧的履历开始删除，存储最新的履历。 

出错履历的清除是通过 ( 履历清除 ) 按钮进行。
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(4)检测出异常时的 CPU 模块的动作

对于通过自诊断功能检测出异常时的 CPU 模块的动作，取决于出错时的运行模式。

·使 CPU 模块的运算停止的模式 ( “停止”): 

· CPU 模块的运算继续运行的模式 ( “继续运行”):

检测出异常时执行未发生异常的程序 ( 指令 )。

(a)在可编程控制器 RAS 设置中可选择的出错 

对出错时的运行模式进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC RAS( 可编程控制

器 RAS 设置 )]

(b)在 I/O 分配设置中可选择的出错

· 智能功能模块出错 (  100 页的 3.9 节 )

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [I/O Assignment(I/O

分配设置 )] [Detailed Setting( 详细设置 )]

(5)出错检查的选择

可对是否执行下述出错检查进行设置。( 默认设置为全部 “执行”。) 

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC RAS( 可编程控制

器 RAS 设置 )]

·执行电池检查 

·执行进行了变址修饰的软元件的范围检查 

I/O 分配设置的出错时的输出模式设置 CPU 模块的动作

清除
在检测出异常时停止运算，将外部输出全部置为 OFF。 

( 软元件存储器的输出 (Y) 被保持。)

保持
在检测出异常时停止运算，外部输出将被保持。

( 软元件存储器中的输出 (Y) 被保持。)

·运算出错 ( 包括 SFC 程序 ) ·智能模块程序执行出错

·文件访问出错 ·存储卡操作出错
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(6)自诊断项目一览

: 进行自诊断；× : 不进行自诊断

( 转下页 )

诊断内容 出错信息 诊断时机
CPU 模块

的状态

LED 的状态
可否诊断

RUN ERR.

硬件异常

CPU异常
CPU UNIT

DOWN
·常时 停止 熄灯 闪烁

不执行 END 指令 END NOT EXECUTE ·执行 END 指令时 停止 熄灯 闪烁

SFC程序执行出错 SFCP. END ERROR ·执行 SFC 程序时 停止 熄灯 闪烁

RAM检查 RAM ERROR ·电源 ON 时以及复位时 停止 熄灯 闪烁

运算梯形图检查
OPE.CIRCUIT 

ERR.

·电源 ON 时以及复位时  

·执行 END 指令时
停止 熄灯 闪烁

I/O中断出错 I/O INT. ERROR ·发生中断时 停止 熄灯 闪烁

LAN控制异常 LAN CTRL. DOWN ·电源 ON 时以及复位时 停止 熄灯 闪烁 *3

智能功能模块出错*1 SP.UNIT DOWN

·电源 ON 时以及复位时 

·执行 FROM/TO 指令时  

·执行智能功能模块专用指令时  

·执行 END 指令时

停止 /

继续运行

熄灯 /

亮灯

闪烁 /

亮灯

系统总线出错

·BUS TIMEOUT 

ERR.

·UNIT BUS ERR.

·SYSTEM RST 

ERR.

·电源 ON 时 

·执行 END 处理时

·执行 FROM/TO 指令时 

·执行智能功能模块专用指令时  

·常时  

停止 熄灯 闪烁

END盖板出错 END COVER ERR.

·电源 ON 时

·执行 END 处理时

·常时

停止 熄灯 闪烁

发生瞬间掉电 AC/DC DOWN ·常时 继续运行 亮灯 熄灯

快闪 ROM 出错
FLASH ROM

ERROR
·ROM 写入时 继续运行 亮灯 亮灯

处理异常

模块校验
UNIT BAD 

CONNECT
·执行 END 指令时 停止

熄灯 /

亮灯

闪烁 /

亮灯

智能功能模块分配出错
SP.UNIT LAY 

ERR.

·电源 ON 时或者复位时 

·从 STOP 切换为 RUN 时
停止 熄灯 闪烁

智能程序执行出错*1 SP.UNIT ERROR ·执行 FROM/TO 指令时
停止 /

继续运行

熄灯 /

亮灯

闪烁 /

亮灯

智能功能模块版本出错 SP.UNIT VER.ERR ·电源 ON 时或者复位时 停止 熄灯 闪烁

未安装 END 盖板 NO END COVER
·电源 ON 时或者复位时  

·执行 END 指令时
停止 熄灯 闪烁

无法识别模块安装出错 SYSTEM LAY ERR ·电源 ON 时或者复位时 停止 熄灯 闪烁

无参数 MISSING PARA.
·电源 ON 时或者复位时 

·从 STOP 切换为 RUN 时
停止 熄灯 闪烁

引导出错 BOOT ERROR ·电源 ON 时或者复位时 停止 熄灯 闪烁

备份出错 RESTORE ERROR ·电源 ON 时或者复位时 停止 熄灯 闪烁

存储卡操作出错*1 ICM.OPE. ERROR ·存储卡拆装时
停止 /

继续运行

熄灯 /

亮灯

闪烁 /

亮灯
×

文件设置出错 FILE SET ERROR
·电源 ON 时或者复位时 

·可编程控制器写入时
停止 熄灯 闪烁
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: 进行自诊断；× : 不进行自诊断

*1 可以在参数设置中设置为“继续运行”。( 默认为 “停止”。) 

*2 也包括变址修饰时的软元件范围检查导致的运算出错。

*3 仅以太网端口内置 LCPU 为对象。

诊断内容 出错信息 诊断时机
CPU 模块

的状态

LED 的状态
可否诊断

RUN ERR.

处理异常

文件访问出错*1
FILE OPE.

ERROR
·执行指令时

停止 /

继续运行

熄灯 /

亮灯

闪烁 /

亮灯

不能执行指令 CAN'T EXE.PRG.
·电源 ON 时或者复位时 

·从 STOP 切换为 RUN时
停止 熄灯 闪烁

参数异常

参数设置检查 PARAMETER ERROR

·电源 ON 时或者复位时

·从 STOP 切换为 RUN时

·可编程控制器写入时

停止 熄灯 闪烁

SFC 参数出错 SFC PARA.ERROR
·从 STOP 切换为 RUN时

·可编程控制器写入时
停止 熄灯 闪烁

智能参数出错 SP.PARA. ERROR ·电源 ON 时或者复位时 停止 熄灯 闪烁

口令异常 REMOTE PASS.ERR
·电源 ON 时或者复位时 

·从 STOP 切换为 RUN时
停止 熄灯 闪烁

指令代码检查
INSTRUCT. CODE 

ERR

·电源 ON 时或者复位时

·从 STOP 切换为 RUN时

·执行指令时 

停止 熄灯 闪烁

无 END指令
MISSING END 

INS.

·电源 ON 时或者复位时 

·从 STOP 切换为 RUN时
停止 熄灯 闪烁

指针设置出错

CAN'T SET(P)
·电源 ON 时或者复位时

·从 STOP 切换为 RUN时
停止 熄灯 闪烁

CAN'T SET(I)
·电源 ON 时或者复位时

·从 STOP 切换为 RUN时
停止 熄灯 闪烁

程序异常

运算出错*1 *2 OPERATION ERROR ·执行指令时
停止 /

继续运行

熄灯 /

亮灯

闪烁 /

亮灯

FOR ～ NEXT 指令结构出错 FOR NEXT ERROR ·执行指令时 停止 熄灯 闪烁

CALL ～ RET 指令结构出错
CAN'T 

EXECUTE(P)
·执行指令时 停止 熄灯 闪烁

中断程序出错
CAN'T 

EXECUTE(I)
·执行指令时 停止 熄灯 闪烁

不能执行指令
INST. FORMAT 

ERR.
·执行指令时 停止 熄灯 闪烁

SFC 块结构出错 CAN'T SET(BL) ·从 STOP 切换为 RUN时 停止 熄灯 闪烁

SFC 步结构出错 CAN'T SET(S) ·从 STOP 切换为 RUN时 停止 熄灯 闪烁

SFC 执行出错 SFC EXE.ERROR ·从 STOP 切换为 RUN时 停止 熄灯 闪烁

SFC 语法出错
SFCP. FORMAT 

ERR.
·从 STOP 切换为 RUN时 停止 熄灯 闪烁

SFC 块执行出错 BLOCK EXE.ERROR ·执行指令时 停止 熄灯 闪烁

SFC 步执行出错 STEP EXE.ERROR ·执行指令时 停止 熄灯 闪烁

CPU 异常
运算迟滞监视 WDT ERROR ·常时 停止 熄灯 闪烁

程序超时 PRG.TIME OVER ·常时 继续运行 亮灯 亮灯

文件诊断检查
INCORRECT

FILE

·电源 ON 时或者复位时 

·从 STOP 切换为 RUN时 

·可编程控制器写入时

停止 熄灯 熄灯

报警器检查 F**** ·执行指令时 继续运行 亮灯
USER LED

亮灯
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3.24 出错的解除

可以由用户对发生的继续运行型出错进行任意指定，将指定的继续运行型出错按各个出错类型进行解除。

(1)可解除的出错

只有下述继续运行型出错可以进行解除。

(2)出错的解除方法

根据出错类型的出错解除按下述方法进行。

·通过编程工具进行的方法 

·通过 SM、SD 进行的方法  

·通过显示模块进行的方法  

·SP.UNIT DOWN ·AC/DC DOWN ·BATTERY ERROR

·FLASH ROM ERROR ·SP.UNIT ERROR ·ICM.OPE.ERROR

·FILE OPE.ERROR ·REMOTE PASS.FAIL ·SNTP OPE.ERROR

·DISPLAY ERROR ·OPERATION ERROR ·PRG.TIME OVER

·F***( 报警器 )
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(a)通过编程工具进行的方法

按照下述步骤进行。

*1 已解除的出错的内容不会从出错履历中被删除。

1. 对通过 “PLC Diagnostics( 可编程控制器诊断 )” 检测

出的继续运行型出错进行确认。

↓

2. 消除当前检测的继续运行型出错的出错原因。

↓

3. 在 “Continuation Error Information( 继续运行出错

信息 )”中勾选要解除的出错后，点击  

( 继续运行出错解除 ) 按钮。

↓

4. 点击“Yes( 是 )”对出错进行解除。 

5. 确认在 “PLC Diagnostics( 可编程控制器诊断 )”画面

中未显示已解除的出错。*1
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(b)通过 SM、SD 进行的方法

按照下述步骤进行。

1. 对通过 SD81、SD82 检测出的继续运行型出错进行确认。

2. 消除当前检测出的继续运行型出错的出错原因。

3. 指定通过 SD84、SD85 进行解除的继续运行型出错。

( 通过 SD84、SD85 指定的位模式与 SD81、SD82 的相同。)

4. 将 SM84 置为 OFF → ON。

5. 确认通过 SD81、SD82 解除的出错的对应位处于 OFF 状态。

对于通过 SM、SD 进行的方法，通过将要解除的出错代码存储到 SD50 中后，将 SM50 置为 OFF → ON，也可进行解除。但是，

不能按照各个出错的类型进行出错解除。

(3)出错解除后的状态

CPU 模块恢复后，与出错相关的 SM、SD 以及 LED 将恢复为出错发生前的状态。出错解除后再次发生了相同的出错

的情况下，将被再次登录到出错履历中。 

(4)注意事项

·只要出错信息相同，无论出错代码为多少均将进行出错解除，因此非用户意图的出错代码也可能被解除。 

·对报警器进行解除时，多个报警器处于 ON 状态的情况下，应根据处于 ON 状态的个数执行多次出错解除。 
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3.25 LED 控制功能

可以对出错发生后的 LED 熄灯及出错发生时的 LED 显示 / 隐藏 ( 亮灯 / 熄灯 ) 进行设置。

3.25.1 LED 的熄灯方法

LED 的熄灯方法及对象 LED 如下所示。

: 有效；× : 无效

*1 关于 SM、SD 的操作，请参阅 156 页的 3.24 节。但是，对于 I/O ERR.，通过 SM1850、SM1870、SM1899、SM1919 的

操作进行。关于 SM、SD 的详细内容，请参阅下述手册。 

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 ) 

关于内置 CC-Link 功能中的 LED 有关内容，请参阅下述手册。

MELSEC-L CC-Link 系统主站 / 本地站模块用户手册

熄灯方法
对象 LED

BAT. ERR. I/O ERR. USER

消除出错原因后，执行 LEDR 指令。

消除出错原因后，操作 SM、SD*1 进行出错解除。

(限于继续运行型出错 )

操作 SM202、SD202 使 LED 熄灯。 × × ×
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3.25.2 LED 显示的优先顺序

LED 显示是按照 LED 显示优先顺序 (SD207 ～ SD209) 的原因编号进行显示。可以对相应出错的 LED 的隐藏 ( 熄灯 ) 进行

设置。 

*1 发生了优先顺序相同的出错的情况下，将显示先检测出的出错所对应的 LED。

使相应出错的 LED 隐藏 ( 熄灯 ) 时，将 SD207 ～ SD209 的对象原因编号的值置为 0。 

但是，即使将 LED 隐藏 ( 熄灯 )，SM0、SM1 的 ON 以及至 SD0 的出错代码存储仍将进行。

 检测出远程口令出错时不使 ERR. LED 亮灯 ( 保持熄灯状态不变 ) 的情况下

优先顺序 *1
原因编号

(16 进制数 )
显示的出错信息 备注

1 1 AC/DC DOWN 电源断开

2 2
·SP.UNIT ERROR

·SP.UNIT DOWN

·智能功能模块校验出错 

·智能功能模块异常

3 3

·OPERATION ERROR

·REMOTE PASS.FAIL

·SNTP OPE.ERROR

·运算出错 

·远程口令出错 

·SNTP 出错 

4 4

·ICM.OPE.ERROR

·FILE OPE.ERROR

·FLASH ROM ERROR

·存储卡操作出错 

·文件访问出错 

·快闪 ROM 访问次数溢出出错 

5 5 PRG.TIME OVER 恒定扫描设置时间溢出

6 6 - -

7 7 报警器 -

8 8 - -

9 9 BATTERY ERROR -

10 A - -

11 B - -

12 C DISPLAY ERROR 显示模块出错
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3.26 模块出错履历采集功能

将智能功能模块中发生的出错采集到 CPU 模块内部。通过将出错履历存储到可停电保持的存储器中，即使电源 OFF 或

者复位也可保持出错内容。注 3.2

(1)模块出错履历的采集对象模块

CPU 模块对管理的智能功能模块的模块出错履历进行采集。此外，不对网络上的其它站的模块出错履历进行采集。

(2)模块出错履历的采集时机

执行 END 处理时进行采集。即使通过程序执行了 COM 指令等也不进行采集。

(3)模块出错履历的存储

模块出错履历与出错履历按如下所示被分开存储。

·系统存储器 *1: 100 个 ( 固定 )

·标准 RAM: 1000 个  

*1 是系统内部管理的存储器。

注 3.2

在 GX Developer 中，只能进行本功能的参数设置，不能显示出错履历。 

注 3.2
161



(4)设置方法

在 “PLC RAS( 可编程控制器 RAS 设置 )”画面的 “Module Error History Collection (Intelligent Function 

Module)( 模块出错履历采集功能 ( 智能功能模块 ))”中对 “Collection of intelligent function module 

error histories is valid( 采集智能功能模块的出错履历 )”进行勾选。 

工程窗口 [Parameter( 参数 )]  [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC RAS( 可编程控

制器 RAS 设置 )]

*1 标准 RAM 中存储了采样跟踪文件的情况下，如果进行电源 OFF → ON 或者复位，采样跟踪文件将被删除。

*2 有可能会増加电池的使用程度。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

*3 频繁发生模块出错履历的丢失的情况下，应将 “每个扫描的采集个数”的设置值增大。推荐设置值为本功能对应的智能

功能模块的个数。 

对于参数的内容，通过下述操作将被反映到 CPU 模块中。

·电源 OFF → ON 

·复位 

项目 设置内容 设置范围 默认

Corresponding 

Memory

( 对象存储器 )

对进行存储的存储器进行选择。
·系统存储器 

·标准 RAM*1 *2
系统存储器

History No.

( 履历数 )
仅在存储到标准 RAM 中的情况下对履历数进行设置。 32 ～ 1000 100

Collection No.

( 采集数 )
对每个扫描的模块出错履历采集个数进行设置。*3

·系统存储器存储时 : 1 ～ 100 

·标准 RAM 存储时 : 1 ～ 128
1
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(5)模块出错履历的确认

对于采集的模块出错履历，可以在 “Error History( 出错履历 )”画面中进行确认。

[Diagnostics( 诊断 )] [System Monitor...( 系统监视 )] [System Error History( 系统出错履

历 )]

*1 关于出错代码的详细内容，请参阅下述手册。

所使用的各智能功能模块的手册

*2 对于初始化处理过程中发生的出错，有可能将发生时间记录为 “0000/00/00 00:00:00”并存储到模块出错履历中。对于

此类出错，不能按照实际出错发生时间顺序进行显示。 

● 选择系统监视的“基本块”的模块图后，通过 ( 详细出错履历 ) 按钮也可显示 “出错履历”画

面。在这种情况下，仅显示各模块中的出错履历。 

GX Works2 操作手册 ( 公共篇 )

● 在不支持模块出错履历采集功能的模块中，不能进行出错显示。  

● 以较高频率连续发生出错的情况下，有可能无法进行出错显示。 

项目 内容 备注

Error Code(出错代码 )*1 对出错代码 No. 进行显示。 -

Date and Time( 发生时间 )*2 对出错发生时间的年 ( 公历 )、月、日、时、分、秒进行显示。 年 ( 公历 ) 的范围为 1980 ～ 2079 年。

Model Name(型号 )

对模块型号进行显示。但是，内置 I/O、内置 CC-Link 的显示如下所示。

·内置 I/O: “CPU 型号 (IO)”(例 : L02CPU(IO)、L26CPU-BT(IO)) 

·内置 CC-Link: “CPU 型号 (BT)”( 例 : L26CPU-BT(BT))

-

Start I/O( 起始 I/O) 对出错发生的模块的起始输入输出编号进行显示。 -
163



(6)模块出错履历的清除

通过 “Error History( 出错履历 )”画面的 ( 出错履历清除 ) 按钮进行清除。

[Diagnostics( 诊断 )] [System Monitor( 系统监视 )] [System Error History( 系统出错履历

)]

但是，“Intelligent Module Information( 智能模块信息 )”中显示的出错信息无法清除。

对标准 RAM 进行了格式化的情况下，模块出错履历内容也将被清除。但是，电源 OFF → ON 时或者复位时将自动地生成模块

出错履历文件，因此无法删除模块出错履历文件。 

删除模块出错履历文件时，应对可编程控制器 RAS 设置进行解除之后再执行格式化。 

(7)注意事项

通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能执行备份或者还原时，模块出错履历采集将停止。
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3.27 至标准 ROM 的锁存数据备份

该功能用于长时间停运系统的情况下，无需使用电池，将软元件数据及出错履历等的锁存数据保持 ( 备份 ) 到标准 ROM

中。系统重启时对保持的内容进行还原 ( 恢复 )。

如果执行本功能，即使将电池寿命延长功能设置为无效，电池寿命延长功能也仍然有效。 但是，执行本功能后(还原完成后)，

将被切换为无效。电池寿命延长功能的有效与否可通过SD119(电池寿命延长原因)进行确认。关于电池寿命延长功能的详细内

容请参阅 188页的3.32节。

(1)备份对象数据及存储用文件容量  

备份对象的数据及存储用文件的容量如下所示。

*1 进行备份的情况下，应在可编程控制器文件设置中将“锁存数据备份操作时传送至标准 ROM”置为有效。

*2 与模块出错履历采集功能的设置无关，总是成为备份对象。

*3 仅在进行了跟踪登录的情况下，才会创建存储用文件。此外，跟踪设置未被登录到 CPU 模块中的情况下，不能进行备份。

*4 是默认的软元件分配下的值。根据参数设置而增减。

备份的数据 数据内容 文件容量 ( 字节 )

软元件数据

·文件寄存器 (R、ZR)*1

·扩展数据寄存器 (D)*1

·扩展链接寄存器 (W)*1

64 + 2 × 文件寄存器点数

·内部用户软元件 (M、L、B、F、V、T、ST、C、D、

W) 

·变址寄存器 (Z)/ 通用运算寄存器 (Z)

根据 CPU 模块的各文件大小如下所示。*4

出错履历
·至标准 ROM 的锁存数据备份之前为止的出错履历

信息

文件传送出错履历 数据记录文件传送功能的出错信息

SFC 程序继续运行启动信息 用于使 SFC程序继续运行启动的信息

iQ Sensor Solution兼容备份 / 还原出

错履历

iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能的出错

履历

模块出错履历*2
智能功能模块中发生的出错信息 ( 模块出错履历采集

功能 )
92 + 64 × 模块出错履历最多存储个数

跟踪设置 ( 采样跟踪文件 )*3 采样跟踪中创建的跟踪条件设置、跟踪数据设置 16 + 采样跟踪文件大小

CPU 模块 序列号的前 5 位
文件大小

( 单位 : 字节 )

L02SCPU --- 93702

L02CPU、

L02CPU-P

“12111”以前 93802

“12112”以后 99098

“14112”以后 106702

L06CPU --- 130382

L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT

“12111”以前 117482

“12112”以后 122778

“14112”以后 130382
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3.27.1 锁存数据的备份

至标准 ROM 的锁存数据的备份中，有下述的执行方法。

·通过触点执行 

·通过远程操作执行

(1)通过触点执行

(a)设置方法

对 “Latch Data Backup Operation Valid Contact( 锁存数据备份操作有效触点 )”进行设置。( 触点中可使

用的软元件为 X、M、B。)

工程窗口 [Parameter( 参数 )]  [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

(b)执行方法

通过触点的上升沿 (OFF → ON 时 ) 开始进行备份。备份完成后，CPU 模块的 BAT. LED 将绿灯闪烁，变为允许电

源 OFF 的待机状态。此外，对于备份的执行状态，也可通过 SM671、SD671 ～ SD675 进行确认。 

(c)注意事项

· 将待机状态切换为 RUN 状态时，执行备份操作后，应进行电源的再投入或者复位。 

· 由于在执行 END 指令时对锁存数据备份操作有效触点的状态进行 ON/OFF 状态检查。因此，即使 1 个扫描处

理内重复进行触点的 ON/OFF 操作 (ON → OFF → ON、OFF → ON → OFF 的操作 ) 也不会执行备份。 

· 将锁存数据备份操作有效触点设置为 “X”并进行备份后，未将触点置为 OFF 便进行了电源 OFF → ON 或者

复位的情况下，如果不将锁存数据备份操作有效触点置为 OFF 后再次置为 ON，将无法进行备份。 

· 将锁存数据备份操作有效触点设置为 “M”或者 “B”并进行了备份的情况下，如果不将锁存数据备份操作

有效触点置为 OFF 后再次置为 ON，将无法进行备份。 
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(2)通过远程操作执行

(a)执行方法

在远程操作执行的画面中进行。

[Online( 在线 )] [Latch Data Backup( 锁存数据备份 )] [Backup( 备份 )]

执行远程操作时的数据将被备份。备份完成后，CPU 模块的 BAT. LED 将绿灯闪烁，进入允许电源 OFF 的待机状

态。

(3)备份数据的删除

备份数据的删除可通过下述方法进行。

·远程操作 

·标准 ROM 的格式化

(a)通过远程操作进行的方法

在远程操作执行的画面中进行。( 只有在 CPU 模块处于 STOP 状态时才可以进行。)

[Online( 在线 )] [Latch Data Backup( 锁存数据备份 )]

[Delete Backup Data( 备份数据删除 )]

如果将备份数据删除，则 SM、SD 的值也将被清除。

(b)通过标准 ROM 的格式化进行的方法

在 “Format PLC Memory( 可编程控制器存储器格式化 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [PLC Memory Operation( 可编程控制器存储器操作 )] [Format PLC Memory

( 可编程控制器存储器格式化 )]
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(4)备份时的注意事项

(a)备份中的电源 OFF 以及复位

备份数据将被删除。电源 OFF → ON 时或者复位时将变为 “RESTORE ERROR”( 出错代码 : 2221) 状态，无法进

行还原。

(b)备份数据的优先有无

· 在进行了软元件初始值设置的情况下，软元件初始值将变为有效。( 存储备份数据后，将被改写为软元件

初始值的软元件数据。)

·使用了锁存软元件或者锁存范围设置的情况下，备份数据将变为有效。 

( 备份完成后即使对锁存软元件或者锁存范围设置的数据进行更改，电源 OFF → ON 时或者复位时也将被

改写为备份的数据。) 

(c)使用局部软元件时

对于被设置在局部软元件的范围内的软元件，不能进行备份。

(d)标准 ROM 的写入次数

至标准 ROM 的写入次数超过了 10 万次 ( “FLASH ROM ERROR”( 出错代码 : 1610)) 时，有可能无法进行正常备

份。

(e)备份中的禁止操作

下述操作不能在备份过程中执行，应在备份操作完成后再执行。

·可编程控制器存储器格式化 ( 仅标准 ROM) 

·通过远程操作进行的锁存数据备份 

·RUN 中写入 ( 梯形图模式、文件的 RUN 中写入、功能块 ) 
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3.27.2 备份数据的还原

备份的各个数据可通过下述操作进行自动还原。

·电源 OFF → ON 时 

·复位时 

对于执行备份后的还原是仅执行 1 次，还是通过上述操作逐次执行，是在备份操作时通过 SM676 的 ON/OFF 进行指定

的。

备份数据的还原完成后，CPU 模块的 BAT. LED 将绿灯亮 (5 秒 )。

参数设置时的各软元件点数与备份时的各软元件点数不相同的情况下，还原时将变为 “RESTORE ERROR”( 出错代码 : 2220)

状态，无法正常完成。( 在下一次的电源 OFF → ON 时或者复位时再次执行还原。) 
若要正常完成还原，应执行下述任一操作。 

·将参数恢复为备份时的数据 

·将备份数据删除 
·再次执行备份

SM676 的状态 还原的动作

SM676 = OFF 执行备份操作后的电源 OFF → ON 或者复位时仅执行 1 次还原。 

SM676 = ON
执行备份操作后，每当电源 OFF → ON或者复位时执行还原。

在备份数据的删除或者下一个锁存数据备份执行之前，重复执行还原。 
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3.28 软元件数据至标准 ROM 的写入及读取

将任意的软元件数据写入到标准 ROM 中。通过将运算中使用的固定值及运算结果写入到标准 ROM 中，防止电池电压过

低时数据的丢失。此外，对于写入到标准 ROM 中的数据，可以使用指令在任意的时机进行读取。

(1)设置方法

对将软元件数据存储到标准 ROM 中的区域进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC File( 可编程控

制器文件设置 )]

(a)文件大小的设置

可设置的容量根据 CPU 模块而有所不同。

(2)可写入的软元件

·内部用户软元件 (X、Y、M、L、B、F、SB、V、T、ST、C、D、W、SW)

·内部系统软元件 (SM、SD)

·文件寄存器 (R、ZR)

·扩展数据寄存器 (D)

·扩展链接寄存器 (W)

(3)执行方法

将软元件数据写入标准 ROM 是通过 SP. DEVST 指令进行的。此外，对于写入到标准 ROM 中的软元件数据，通过

S(P).DEVLD 指令读取到指定的软元件中。 

有关详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

CPU 模块 设置范围

L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P 1 ～ 16K 点

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 1 ～ 512K 点
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3.29 模块型号读取

对安装模块的模块型号进行读取。由于可以对程序内实际安装模块进行判别，因此可以分别进行处理。

(1)执行方法

模块型号读取通过 TYPERD 指令进行。

有关详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )
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3.30 通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能

对 CPU 模块进行更换时，可以将更换前的数据转移至更换后的 CPU 模块中。因此，即使更换了 CPU 模块也可继续进行

控制。进行数据转移时，将更换前的数据备份到 SD 存储卡中后，还原至更换后的 CPU 模块中。 注 3.3 

(1)备份数据文件

只能存储一个备份数据文件至 SD 存储卡内。SD 存储卡内已存在有备份数据文件的情况下，将被覆盖。 

对于备份数据文件，可通过可编程控制器数据删除进行删除。 

(2)备份数据

(a)备份数据的选择

从下表中对进行备份的驱动器进行选择。

*1 对程序高速缓冲存储器的内容进行备份。

*2 对锁存软元件或者锁存范围中设置的软元件进行备份。

注 3.3

在 L02SCPU 中，不能使用通过 SD 存储卡进行的 CPU 模块更换功能。 

备份数据 ( 驱动器 ) 数据内容 可否由用户选择备份

程序存储器 ( 驱动器 0) 程序存储器 ( 驱动器 0) 内的所有数据*1

可以标准 RAM(驱动器 3) 标准 RAM( 驱动器 3) 内的所有数据

标准 ROM(驱动器 4) 标准 ROM( 驱动器 4) 内的所有数据

软元件数据*2 内部用户软元件 (L、B、F、V、T、ST、C、D、W)
不能 (由系统自动进行备份 ) 

系统数据 系统管理的数据 ( 出错履历等 )

注 3.3
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(b)备份数据的最大容量

备份数据的最大容量如下所示。

( 单位 : k 字节 )

备份数据的容量可通过下述方法进行确认。

·“CPU 模块更换用备份数据创建”画面 ( 179 页的 3.30.1 项 (2)(b))

·SD698、SD699*1

*1 备份开始后可以进行确认。

备份对象数据 ( 驱动器 ) L02CPU、L02CPU-P L06CPU
L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT

程序存储器 ( 驱动器 0) 82 244 1048

标准 RAM( 驱动器 3) 130 770 770

标准 ROM( 驱动器 4) 516 1032 2056

软元件数据 128 128 128

系统数据 53 76 76

合计 ( 最大 ) 909 2250 4078
173



3.30.1 至 SD 存储卡的备份

将 CPU 模块内的数据保存到 SD 存储卡中。即使 SD 存储卡正在被运行中的系统所使用，也可将其更换为存储备份数据

的 SD 存储卡后进行备份。

(1)备份的步骤

*1 备份开始准备完成后，下述的功能将停止。( 备份完成后也不重新开始。)

 ·网络模块的刷新

 ·智能功能模块的自动刷新 

 ·简单 CPU 通信功能 

*2 在备份执行过程中，不要执行下述操作。 

 ·SD 存储卡的拆装  

 ·电源 OFF 

 ·复位 

备份状态可通过 SD690 进行确认。

SD690 的值 状态 内容

0H 备份开始前 处于未执行备份动作的状态

1H 备份开始准备 处于可对 SD 存储卡进行拆装的状态 

2H 备份开始准备完成 对备份对象数据进行设置的状态

3H 备份执行中 处于备份执行过程中状态

4H 备份完成 处于备份正常完成状态

FFH 备份出错 发生了出错，处于备份失败状态
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(a) SD 存储卡的拆装

在备份开始准备完成的时点可以对 SD 存储卡进行拆装。

(b) CPU 模块的动作状态 

在 STOP 状态下进行备份。(RUN 状态或者 PAUSE 状态时，在受理了备份开始准备请求后的 END 处理之后变为

STOP 状态。) 

更换 CPU 模块后，应进行电源 OFF → ON 或者复位。( 如果未进行电源 OFF → ON 或者复位，即使将开关置为

RUN，CPU 模块也将保持为 STOP 状态不变。) 

*1 包括停止型出错。
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(2)执行方法

至 SD 存储卡的备份通过下述方法进行。

·通过触点执行 

·通过远程操作执行

(a)通过触点执行

通过将在 “PLC Module Change Setting(CPU 模块更换设置 )”中设置的软元件置为 ON 执行备份。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )] [PLC Module Change Setting(CPU 模块更换设置 )]

*1 备份开始准备触点的上升沿时，由于 CPU 模块的动作状态变为 STOP 状态，因此无法在程序内将备份开始触点置为 ON。

*2 不能将备份开始准备触点及备份开始触点设置到同一个软元件中。

*3 表示默认点数的情况下。将内部用户软元件的设置设置为最大点数 (60k 点 ) 时的点数范围为 M(0 ～ 61439)、B(0 ～

0EFFF)。

*4 未选择备份数据的情况下，仅对软元件数据、系统数据进行备份后，正常完成。

*5 索引是用于识别备份数据。在“可编程控制器数据删除”画面中可以对存储备份数据的 SD 存储卡的索引设置内容进行确

认。

项目 内容 设置范围 默认

Backup Start Setup Contact

( 备份开始准备触点 )*1
通过右栏中设置的软元件的上升沿，变为备份

开始准备状态。 

 可使用的软元件*2

·X (0 ～ 1FFF)

·M (0 ～ 8191)*3

·B (0 ～ 1FFF)*3

-
Backup Start Contact

( 备份开始触点 )

通过右栏中设置的软元件的上升沿，变为备份

执行中状态。

Backup Target Data

( 备份对象数据 )
从右栏中选择进行备份的数据。*4

·程序存储器 ( 驱动器 0) 

·标准 RAM( 驱动器 3) 

·标准 ROM( 驱动器 4)

对所有驱动器进行备份。

Format memory card before 

backup(备份执行前将存储卡进

行格式化 )

选择在备份执行前，是否对 SD 存储卡进行格式

化。

进行格式化

不进行格式化
不进行格式化

Title Setting

( 索引的设置 )*5
对 SD 存储卡内创建的备份数据附加的索引进行

设置。
32 个半角字符 (16 个全角字符 )

以当前时间为基准进行设置。 

( 例 ) 备份执行时间为，2008 年 10

月 1 日 12 时 00分的情况下，设置

为 “200810011200”。 
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将备份开始准备触点置为 ON 之后，将备份开始触点置为 ON。仅备份开始触点为 ON 的情况下，不执行备份。

*1 由于 SM691( 备份开始准备状态标志 ) 处于 ON 状态，因此通过将备份开始触点置为 OFF → ON，可以再次执行备份。
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在 SD690 的值为 0H( 备份开始前 ) 或者 1H( 备份开始准备 ) 的状态下即使将备份开始触点置为 ON，也不执行备

份。在 SD690 的值变为 2H( 备份开始准备完成 ) 的状态之前备份开始触点已处于 ON 状态的情况下，如果在

SD690 的值为 2H( 备份开始准备完成 ) 的状态中将备份开始触点再次置为 OFF → ON，备份将被执行。 
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(b)通过远程操作的执行

在 “Create Backup Data for PLC Module Change(CPU 模块更换用备份数据创建 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [PLC Module Change(CPU 模块更换 )] [Create Backup Data...

( 备份数据创建 ...)]

如果点击 ( 数据大小确认 ) 按钮，将显示备份时创建的备份数据的大小。( 与 CPU 模块的动作状态、SD

存储卡的安装有无无关，进行显示。) 通过执行远程操也可对数据大小进行确认。 

(3)备份动作状态的 LED 显示 

备份动作状态可通过下述 LED 显示进行确认。

SD690 的值 备份动作状态 LED 显示

2H 备份开始准备完成 MODE: 绿灯闪烁； BAT.: 黄灯闪烁

3H 备份执行中

以 800ms为间隔按下述方式切换。

1) MODE: 绿灯闪烁； BAT.: 绿灯亮

↓

2) MODE: 绿灯闪烁； BAT.: 绿灯亮； USER: 红灯亮

↓

3) MODE: 绿灯闪烁； USER: 红灯亮

4H 备份完成 MODE: 绿灯闪烁； BAT.: 绿灯闪烁

FFH 备份出错 MODE: 绿灯闪烁； BAT.: 绿灯闪烁； USER: 红灯闪烁
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(4)备份出错的原因

备份未能正常完成的情况下，不检测出诊断出错，在 SD689 中存储出错原因或者向编程工具返回出错响应信息。

*1 仅在通过触点的执行方法执行的情况下。

*2 仅在通过远程操作的执行方法执行的情况下。 

*3 从其它的启动源执行的情况下。 

*4 从同一个启动源执行的情况下。 

SD689

(备份出错原因)

的值

出错响应 No. 出错原因

100H
*1 41FEH

*2 ·未安装 SD 存储卡，或者在未关闭 SD存储卡使用保护开关的状态下，执行了备份开始。 

·在通过 SM606(SD存储卡强制停止使用指示 ) 变为使用停止的状态下执行了备份开始准备或者备份开始。

100H - 在未安装 SD 存储卡的情况下执行了备份。

200H - 备份对象数据大小超过了安装的 SD 存储卡的容量。

300H - SD 存储卡被设置为禁止写入。

400H - 至 SD 存储卡的写入未正常完成。

500H - 从备份对象驱动器的读取未正常完成。( 程序存储器读取异常 )

503H - 从备份对象驱动器的读取未正常完成。( 标准 RAM 读取异常 )

504H - 从备份对象驱动器的读取未正常完成。( 标准 ROM 读取异常 )

510H - 从备份对象驱动器的读取未正常完成。( 系统数据读取异常 )

600H
*1 4335H

*2 至标准 ROM 的锁存数据备份过程中执行了备份开始准备。

601H
*1 410AH

*2 在 RUN 中写入过程中执行了备份开始准备。

602H
*1 4336H

*2 CPU 模块中存在有 FTP 连接中的 FTP 客户端时，执行了备份开始准备。

603H
*1 4276H

*2 在数据记录实施过程中执行了备份开始准备。

605H
*1 433AH

*2 在工程的批量保存 / 加载功能实施过程中执行了备份开始准备。

606H
*1 4904H

*2 在显示模块 “存储卡操作”的文件夹 / 文件删除实施过程中执行了备份开始准备。

-
4082H

*3,

4330H
*4

在备份执行过程中，执行了备份开始准备或者备份开始。

- 4333H
*2 CPU 模块在备份开始前 (SD690 = 0) 的状态下执行了备份开始。

607H
*1 4800H

*2 在 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能实施过程中执行了备份开始准备。
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(5)执行备份时不能执行的功能

执行备份时，不能执行下述功能。

(6)备份时的注意事项

(a)实施数据记录时

数据记录实施过程中，不能执行备份。应在数据记录停止之后再执行备份。关于数据记录的停止方法，请参阅

下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 数据记录功能篇 )

分类 操作名 分类 操作名

驱动器操作

可编程控制器存储器格式化 跟踪 采样跟踪登录

程序存储器的批量传送 数据记录 数据记录的登录

可编程控制器存储器整理 远程操作 远程锁存清除

RUN 中写入

梯形图模式中的 RUN 中写入

文件操作

可编程控制器写入

文件的 RUN 中写入 可编程控制器数据删除 

多个块 RUN 中写入 可编程控制器用户数据写入

TC 设置值更改 可编程控制器用户数据删除

监视 监视条件的设置
文件口令 32

锁存数据备份

调试 带执行条件软元件测试 FTP 功能 所有操作指令对象
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3.30.2 备份数据的还原

将 SD 存储卡中备份的数据恢复至 CPU 模块。

(1)还原的步骤

*1 还原开始后，下述功能将停止。( 还原完成后也不会恢复。)

 ·网络模块的刷新

 ·智能功能模块的自动刷新 

 ·简单 CPU 通信功能 

*2 还原执行过程中，不要进行下述操作。

 ·SD 存储卡的拆装 

 ·电源 OFF 

 ·复位 

还原完成后，SM692 将变为 ON。

·通过远程操作进行的方法 ·自动进行的方法 

状态 内容 SD693 的值

还原开始前 处于未执行还原的状态 0H

还原执行中 处于还原执行中的状态 1H

还原完成 处于还原正常完成的状态 2H

还原出错 发生了出错，处于还原失败的状态 FFH
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(2)执行方法

备份数据的还原通过下述方法执行。

·通过远程操作的执行    

·自动执行的方法

(a)通过远程操作的执行

在 “Restoration execution from backup data( 执行从备份数据的还原 )”画面中进行操作。

[Online( 在线 )]  [PLC Module Change(CPU 模块更换 )] [Restore...( 还原执行 )]

在上述画面中点击 ( 执行 ) 按钮后弹出的画面中选择 “是”之后，如果进行电源 OFF → ON 或者

复位，还原的数据将变为有效状态。

(b)自动执行的方法 

在“CPU Module Change Setting(CPU 模块更换设置 )”中对“Auto restore at turn OFF -> ON or reset( 电

源 OFF → ON 时或者复位时自动开始还原 )”进行勾选。(  176 页的 3.30.1 项 (2)(a))

备份完成后，进行电源 OFF → ON 时或者复位时将自动开始还原。此外，在选项设置中可以设置是仅初次还原，

还是逐次还原。 

选项设置项目
电源 OFF → ON 或者复位

第 1 次 第 2 次以后

仅初次还原 执行还原 不执行还原 ( 作为通常的 SD 存储卡动作 )

逐次还原 执行还原 执行还原
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(3)还原动作状态的 LED 显示

还原动作状态可通过下述 LED 显示进行确认。

(4)还原出错原因

还原未能正常完成的情况下，不检测出诊断出错，在 SD692 中存储出错原因或者向编程工具返回出错响应信息。

*1 仅在通过远程操作执行的情况下。

自动还原未能正常完成的情况下，将变为 “RESTORE ERROR”( 出错代码 : 2225 ～ 2227) 状态。

SD693 的值 还原动作状态 LED 显示

0H 还原开始前 MODE: 绿灯亮

1H 还原执行中

以 800ms为间隔按下述方式进行切换。

  1) MODE: 橙灯闪烁； BAT.: 绿灯亮

↓

  2) MODE: 橙灯闪烁； BAT.: 绿灯亮； USER: 红灯亮

↓

  3) MODE: 橙灯闪烁； USER: 红灯亮

2H 还原完成
·通过远程操作执行的方法···MODE: 橙灯闪烁； BAT.: 绿灯闪烁

·自动执行的方法···MODE: 绿灯亮

FFH 还原出错
·通过远程操作执行的方法···MODE: 橙灯闪烁； BAT.: 绿灯闪烁； USER: 红灯闪烁 

·自动执行的方法···MODE: 绿灯亮； ERR: 红灯闪烁

SD692 的值 出错响应 No. 出错原因

800H - 还原目标 CPU 模块与备份源 CPU 模块不是相同的型号。

801H -
·备份数据文件的校验不一致。

·从 SD 存储卡的备份数据的读取未正常完成。

810H - 至还原目标驱动器的备份数据写入未正常完成。

- 4335H
*1 在至标准 ROM 的锁存数据备份过程中执行了还原开始。

- 410AH
*1 在 RUN 中写入过程中执行了还原开始。

- 4276H
*1 在数据记录实施过程中执行了还原开始。

- 4336H
*1 在 CPU 模块中存在有 FTP 连接中的 FTP 客户端时，执行了还原开始。

- 4330H
*1 在还原实施过程中执行了还原开始。

- 433AH
*1 在工程的批量保存 /加载功能实施过程中执行了还原开始。

- 4904H
*1 在显示模块“存储卡操作”的文件夹 / 文件删除实施过程中执行了还原开始。

- 41FEH
*1 ·未安装 SD存储卡，或者在未关闭 SD 存储卡使用保护开关的状态下，执行了还原开始。 

·在通过 SM606(SD 存储卡强制停止使用指示 ) 变为使用停止的状态下执行了还原开始。 

- 4800H
*1 在 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能实施过程中执行了还原开始。

出错代码 出错信息 出错原因

2225

RESTORE ERROR

还原目标 CPU模块与备份源 CPU 模块不是相同的型号。

2226

·备份数据文件已损坏。( 备份数据文件的内容与校验码不一致。) 

·从 SD 存储卡的备份数据的读取未正常完成。 

·SRAM 卡的写保护开关处于有效 ( 禁止写入 ) 状态，“初次还原”设置无法生效。

2227 至还原目标驱动器的备份数据写入未正常完成。
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(5)执行还原时不能执行的功能

执行还原时不能执行的功能与执行备份时的不能执行的功能相同。(  181 页的 3.30.1 项 (5))

(6)还原时的注意事项

(a)引导设置时

SD 存储卡内存在有已进行了引导设置的参数时，即使执行还原也将按照引导设置对数据进行覆盖。

(b)文件口令 32 设置时

还原时，即使 CPU 内存在有设置了文件口令 32 的文件，口令也将被忽略而继续执行还原处理。 

(c)进行还原的 CPU 模块的组合 

进行还原的 CPU 模块与备份源 CPU 模块不是同一型号的情况下，将发生还原出错。但是，在下述 CPU 模块的组

合中，备份及还原将正常完成。 

· L02CPU 与 L02CPU-P 

· L26CPU-BT 与 L26CPU-PBT 
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3.31 时钟功能

通过程序读取 CPU 模块内部的时钟数据，用于出错履历的日期时间存储等 CPU 模块的时间管理。即使电源 OFF 或者发

生了超出允许瞬间掉电时间的停电时，时钟动作也能通过 CPU 模块的内部电池继续运转。

(1)时钟数据的内容

*1 公历时高 2 位及低 2 位分别被存储到 SD213、SD210 中。

*2 可以使用扩展时钟数据指令 (S(P).DATERD) 进行读取。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

(2)时钟数据的更改 

时钟数据的更改方法有下述几种。

·通过编程工具进行的方法  

·通过 SM、SD 进行的方法 

·通过程序进行的方法  

·通过显示模块的时钟设置  

(a)通过编程工具进行的方法

在 “Set Clock( 时钟设置 )”画面中进行操作。

[Online( 在线 )] [Set Clock...( 时钟设置 )]

(b)通过显示模块的时钟设置

通过显示模块可以对时钟数据进行确认及设置。(  241 页的 3.3.1 项 )

时钟数据 内容

年 公历中的 4 位 *1( 计测范围为 1980 年～ 2079 年 )

月 1 ～ 12

日 1 ～ 31( 自动判断闰年 ) 

时 0 ～ 23(24 小时制 ) 

分 0 ～ 59

秒 0 ～ 59

星期 0: 星期日； 1: 星期一； 2: 星期二； 3: 星期三； 4: 星期四； 5: 星期五； 6: 星期六 

1/1000 秒 *2 0 ～ 999
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(c)通过 SM、SD 进行的方法

将时钟数据存储到 SD210 ～ SD213 中。SM210( 时钟数据设置请求 )OFF → ON 的扫描的 END 处理执行后，将

SD210 ～ SD213 中存储的值写入到 CPU 模块中。

(d)通过程序进行的方法

使用时钟数据的写入指令 (DATEWR) 进行写入。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

● 如果对时钟数据进行更改，1/1000 秒的时钟将被复位为 0。

● 在编程工具中时钟数据的年的最大设置值为 2037 年。

(3)时钟数据的读取

时钟数据的读取方法有以下几种。

·通过程序进行的方法 

·通过 SM、SD 进行的方法

(a)通过程序进行的方法

使用下述指令进行读取。( MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 ))

·时钟数据的读取指令 (DATERD) 

·扩展时钟数据的读取指令 (S(P).DATERD)

(b)通过 SM、SD 进行的方法

SM213( 时钟数据读取请求 ) 为 ON 时以 BCD 值读取到 SD210 ～ SD213 中。

(4)注意事项

(a)初次使用时的时钟数据设置

出厂时未进行设置。必须设置正确的时间。

(b)时钟数据的修改

即使对时钟数据进行了部分修改，也应将所有的时钟数据再次写入到 CPU 模块中。

(c)时钟数据的范围

应在本节 (1) 中所示的范围内进行写入。将不可能成立的日期或时间数据写入到 CPU 模块中时钟功能将无法正

常动作。但是，只要是在下述范围内便不能变为出错状态。

例 至 CPU 模块的写入动作 CPU 模块的动作状态

2 月 30 日 执行 无法检测到出错

13 月 32 日 不执行
·执行 DATEWR 指令时 : “OPERATION ERROR”( 出错代码 : 4100) 

·SM210 ON 时 : SM211( 时钟数据出错 ) 将 ON  
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3.32 电池寿命延长功能

通过将由 CPU 模块本体电池进行的数据保持设置为仅保持时钟数据，可以延长电池寿命。 

如果使用电池寿命延长功能，在电源 OFF 时以及复位时，除时钟数据以外的数据均将被初始化。

(1)设置方法

通过 “Switch Setting for I/O and Intelligent Function Module(I/O 模块、智能功能模块开关设置 )”画面

在 “CPU”的开关 3 中输入 0001H。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [I/O Assignment(I/O

分配设置 )] [Switch Setting( 开关设置 )]

关于使用电池寿命延长功能时的 CPU 模块本体的电池寿命，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

由电池保持的数据 初始化内容

出错履历 将履历件数设置为 0 件

锁存继电器 (L) 清零

锁存范围的软元件 清零

标准 RAM 内的文件 
删除文件 (电源 ON时或者复位时重新生成文件。)

数据将被清零。
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3.33 存储器检查功能

该功能是检查是否由于过大的电气噪声等导致 CPU 模块的存储器内容被改写的功能。

由于是由 CPU 模块自动进行检查，因此无需进行设置。此外，存储器检查功能无需耗费处理时间。

(1)存储器检查对象

(a)程序

以程序存储器中写入的用户程序数据为基准，对执行中的程序是否与基准数据一致进行检查。不一致的情况

下，将发生停止型出错 “RAM ERROR”( 出错代码 : 1160)。

(b)参数

以参数有效驱动中写入的参数为基准，对是否与基准数据有差异进行检查。

(c)软元件存储器

检测出软元件存储器的改写时，将发生停止型出错 “RAM ERROR”( 出错代码 : 1161)。 在序列号的前 5 位数为

“13102”以后的 LCPU 中，可以通过 SD927 及 SD928 确认检测出软元件存储器改写的软元件信息。关于特殊寄

存器的详细内容，请参阅以下手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

(2)执行时机

·程序 : 执行程序时

·参数 : 电源由 OFF 变为 ON 时、复位解除、可编程控制器写入后由 STOP 变为 RUN 时

·软元件存储器 : 软元件读取时
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3.34 程序高速缓冲存储器自动修复功能

该功能是通过存储器检查功能 ( 189 页的 3.33 节 ) 检测出程序高速缓冲存储器的异常位置时，使用快闪 ROM 中存

储的程序存储器的数据对异常位置自动进行修复的功能。通过执行本功能，即使由于噪声等的瞬时原因导致发生了程

序高速缓冲存储器的改写等异常，也可不停止 CPU 模块的运行，继续进行控制。 注 3.4

(1)执行条件

在以下条件全部成立的情况下执行。 

·CPU 模块处于 RUN 状态  

·程序存储器与程序高速缓冲存储器的内容一致 

但是，即使满足上述执行条件，在以下情况下也不执行本功能而发生停止型出错 “RAM ERROR”

( 出错代码 : 1160)。 

·在 CPU 模块处于 RUN 状态下执行以下操作期间，检测出程序高速缓冲存储器的改写 

○ : 进行自动修复不变为出错状态；△ : 有条件变为出错状态；× : 变为出错状态

*1 写入操作后，在将程序高速缓冲存储器的内容传送至程序存储器期间 ( 在编程工具中显示了下述窗口期间 ) 检测出改写

的情况下，不进行自动修复，变为出错状态。

·SFC 程序中检测出程序高速缓冲存储器的改写 

·专用指令 (S(P). 指令等 ) 中检测出程序高速缓冲存储器的改写 

·上升沿指令或下降沿指令中检测出程序高速缓冲存储器的改写 

·由于存储器故障等导致程序高速缓冲存储器的自动修复未能完成  

若要使程序存储器与程序高速缓冲存储器的内容一致，应在 “选项”画面中进行将程序高速缓冲存储器的内容传送至程序存

储器的设置。*2( 148 页的 3.21.3 项 (5)) 

[Tool( 工具 )]  [Options( 选项 )]

*2 在默认设置中，被设置为将程序高速缓冲存储器的内容传送至程序存储器。

除上述以外，通过 “程序存储器批量传送” 也可使程序存储器与程序高速缓冲存储器的内容一致。

注 3.4

关于是否支持程序高速存储器自动修复功能，请确认 CPU 模块的版本。(  360 页的附录 2)

操作项目
序列号的前 5 位数为

“13102”以后的 LCPU

程序的运行中写入 △ *1

对程序文件进行口令登录 ○

程序存储器批量传送 △ *1

程序存储器的 ROM 化 ○

软元件注释的可编程控制器写入 △ *1

注 3.4
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(2)执行时机

本功能的执行时机如下所示。

·执行程序时

·可编程控制器校验或可编程控制器读取时 

·本项 (1) 的写入操作时 *3

*3 本项 (1) 的写入操作时也希望能进行自动修复时，需要使用 1.80J 以后的 GX Works2。( 在 LCPU 中，不兼容 GX 

Developer，因此在本动作时机中使用的情况下，应使用 GX Works2。)
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3.35 工程的批量保存 / 加载功能

该功能是将 CPU 模块的数据存储到 SD 存储卡中，将 SD 存储卡中存储的数据读取到 CPU 模块中的功能。注 3.5

通过本功能，可以在无需使用个人计算机的状况下进行程序文件及参数文件等的读取 / 写入。

注 3.5     

关于是否支持工程的批量保存 / 加载功能，应确认 CPU 模块的版本。

( 360 页的附录 2)

在 L02SCPU 中，不能使用工程的批量保存 / 加载功能。

注 3.5
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3.35.1 批量保存 

使用显示模块将 CPU 模块中存储的数据 ( 程序文件及参数文件等 ) 保存到 SD 存储卡中。

(1)执行方法

通过显示模块执行批量保存。关于显示模块的操作请参阅

258 页的 4.7.3 项

(2)保存文件夹

执行批量保存时，在根目录上的 “SaveLoad”文件夹下创建批量保存 / 加载数据。“SaveLoad”文件夹不存在的

情况下，在执行批量保存时新建 “SaveLoad”文件夹。 

“SaveLoad”文件夹内最多可以保存 100 个批量保存 / 加载数据。

(a)保存文件夹名

通过批量保存创建的批量保存 / 加载数据的文件夹名如下所示。

备 注

对于保存文件夹名的末尾处附加的编号，将被附加 00 ～ 99 范围内未使用的编号中最小的编号。 

 在仅有“20120401_00”、“20120401_02”文件夹的状态下，在 2012 年 4 月 2 日进行了批量保存的情况下，保存文件

     夹名将变为 “20120402_01”。 
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(b)保存文件夹构成

SD 存储卡中存储的保存文件夹的构成如下所示。

(3)对象驱动器及对象数据

(a)对象驱动器

批量保存的对象驱动器如下所示。

·驱动器 0( 程序存储器 )*1

·驱动器 2(SD 存储卡 )*2

·驱动器 3( 标准 RAM) 

·驱动器 4( 标准 ROM) 

*1 程序高速存储器的数据将成为对象。

*2 仅根目录上的文件成为对象。但是，“LOGGING”文件夹内的数据记录设置文件将成为批量保存的对象。
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(b)对象数据

批量保存的对象数据如下所示。

○ : 对象，× : 非对象

*1 是可编程控制器参数的软元件设置中设置的所有软元件数据。 

除上述数据以外，部分系统文件 ( 最多 5 个 ) 将成为批量保存的对象。
批量保存中可保存的最多文件个数为包含部分系统文件 ( 最多 5 个 ) 在内的合计 1024 个。 

在批量保存中试图保存 1024 个以上的文件的情况下，将变为出错状态。 

显示了出错的情况下，应确认驱动器 2(SD 存储卡 ) 的文件个数。 

文件类型
文件名及扩展名

(*** 为任意字符 )
对象数据

参数 PARAM.QPA ○

智能功能模块参数 IPARAM.QPA ○

程序 ***.QPG ○

软元件注释 ***.QCD ○

软元件初始值 ***.QDI ○

文件寄存器 ***.QDR ○

局部软元件 ***.QDL ○

采样跟踪文件 ***.QTD ○

可编程控制器用户数据 ***.CSV/BIN ○

源信息 ***.C32 ○

驱动器索引 QN.DAT ○

软元件数据存储用文件 DEVSTORE.QST ○

模块出错履历文件 IERRLOG.QIE ×

数据记录设置文件 LOGCOM.QLG、LOG01 ～ LOG10.QLG ○

数据记录文件 ***.CSV ×

菜单定义文件 MENUDEF.QDF ○

锁存数据备份文件 LCHDAT00.QBK ○

备份文件 ( 用于备份至 SD存储卡 ) MEMBKUP0.QBP ○

软元件数据文件*1 DEVDATA.QDT ○
195



(4)批量保存动作状态

对批量保存的动作状态可通过 SD635( 工程的批量保存状态 ) 进行确认。

(5)批量保存出错的原因

批量保存未正常完成的情况下，不检测出诊断出错，显示模块中将显示出错信息，SD634( 工程的批量保存出错原

因 ) 中将存储出错原因。 

*1 包括成为批量保存对象的部分系统文件的个数 ( 最多 5 个 ) 及容量 ( 最多 10KB)。 

*2 再次执行后仍然检测出相同出错的情况下，可能是 CPU 模块或 SD 存储卡的硬件异常。 

请与附近的三菱电机系统服务公司或三菱电机的分公司、代理商协商。 

SD635 的值 批量保存状态 内容

0H 未执行工程的批量保存 未进行工程的批量保存的状态  

1H 批量保存执行中 正在执行工程的批量保存的状态 

2H 批量保存完成 工程的批量保存正常完成的状态  

FFH 批量保存出错 发生出错，工程的批量保存失败的状态 

SD634 的值 内容

100H
·未安装 SD 存储卡。 

·CPU 模块的 SD 存储卡使用保护开关未关闭。

101H 由于 SM606(SD 存储卡强制使用停止指示 ) 而变为停止使用状态。

200H
·批量保存中存储的数据容量超过了 SD 存储卡的空余容量。*1

·文件个数超过了 SD 存储卡中可存储的最多个数。*1

201H 批量保存中存储的数据文件个数超过了 1024 个。 

202H 批量保存 / 加载数据的个数超过了 100 个。 

300H SD 存储卡处于禁止写入状态。 

400H 至 SD 存储卡的写入未正常完成。*2

401H 在批量保存执行过程中拔出了 SD 存储卡。 

500H 从保存对象驱动器 ( 程序存储器 ) 的读取未正常完成。*2

503H 从保存对象驱动器 ( 标准 RAM) 的读取未正常完成。*2

504H 从保存对象驱动器 ( 标准 ROM) 的读取未正常完成。*2

505H 从保存对象驱动器 (SD 存储卡 ) 的读取未正常完成。*2

510H 从保存对象驱动器 ( 系统数据 ) 的读取未正常完成。*2

600H 在至标准 ROM 的锁存数据备份过程中执行了批量保存。

601H 在运行中写入过程中执行了批量保存。 

602H CPU 模块中存在有 FTP 连接状态的 FTP 客户端时执行了批量保存。

604H 在通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能执行过程中执行了批量保存。

607H 在 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能实施过程中执行了批量保存。 
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(6)批量保存时的注意事项

(a)关于同时使用其它功能 

· 在下述功能的动作中不能执行批量保存。同时执行的情况下，将变为出错状态。 

· 至标准 ROM 的锁存数据备份 

· 运行中写入 

· FTP 功能 

· 通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能 

· iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能 

· 数据记录执行中执行了批量保存的情况下，数据记录的数据采集性能将变低。 

因此，可能导致发生采集数据部分漏测，漏测的发生频率上升。

(b)批量保存执行中的注意事项

· 批量保存执行中请勿进行电源 OFF 及复位、SD 存储卡的拆装。否则可能导致批量保存中断，无法正常创建批

量保存 / 加载数据。 

· 如果在批量保存执行过程中通过编程工具进行了批量保存 / 加载数据的添加及更改，可能发生无法反映更改

内容，导致发生数据背离。

为了防止发生数据背离，请勿在保存过程中进行批量保存 / 加载数据的添加及更改。此外，对于软元件数

据，需要维持数据的同时性的情况下，应将 CPU 模块的动作状态置为 STOP 后再执行批量保存。 

· 在 CPU 模块的动作状态为 STOP 状态下执行了批量保存时，下述功能将暂时停止，保存完成后将自动重启。 

· 网络模块的刷新 

· 智能功能模块的自动刷新 

· 简单 CPU 通信功能 ( 读取、写入 ) 

· 批量保存执行过程中不能执行下述在线操作。如果执行，将向请求源返回出错响应信息。

分类 操作名称 分类 操作名称

驱动器操作

可编程控制器存储器格式化

运行中写入

梯形图模式下的运行中写入 

可编程控制器存储器清除 ( 文件寄存器全清除 )
多个块运行中写入

TC 设置值更改

标题写入 文件的运行中写入

程序存储器的批量传送 跟踪 采样跟踪登录

可编程控制器存储器整理 数据记录 数据记录登录

文件操作

可编程控制器写入 远程操作 远程锁存清除

可编程控制器数据删除 FTP 功能 全部操作指令对象

可编程控制器用户数据写入 监视 监视条件设置

可编程控制器用户数据删除 软元件测试 带执行条件软元件测试

口令登录

其它

通过 SD存储卡的 CPU 模块更换功能 

至标准 ROM 的锁存数据备份
显示模块菜单的登录 / 解除

iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能
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(7)批量保存 /加载数据的编辑

对于使用批量保存保存在 SD 存储卡中的批量保存 / 加载数据，可以在加载前使用编程工具进行编辑。 

关于编辑方法的详细内容，请参阅下述手册。

所使用的编程工具的操作手册

● 为了编辑程序文件而将其从 SD 存储卡中读取到个人计算机的情况下，需要同时读取参数文件。

● 未使用编程工具而新建的文件不成为加载对象。 

(a)不能编辑的数据

在批量保存 / 加载数据中，不能通过编程工具进行编辑的数据如下所示。

·可编程控制器用户数据 

·锁存数据备份文件 

·备份文件 ( 用于备份至 SD 存储卡 ) 

·数据记录设置文件
198



第 3 章 CPU 模块的功能

3

3
.3
5
 工

程
的

批
量

保
存

/
加
载

功
能

3
.3
5
.2
 
批

量
加

载

3.35.2 批量加载

将 SD 存储卡中存储的批量保存 / 加载数据读取到 CPU 模块中。 

批量加载的执行方法有下述 2 种。 

·通过显示模块进行批量加载

·使用了特殊寄存器 (SD909) 的自动加载 

(1)执行时机 

(a)通过显示模块进行批量加载的情况下  

在通过显示模块进行操作的执行时机执行。

(b)自动加载的情况下

通过下述某个条件执行。 

·电源 OFF → ON 时 

·复位时 

(2)执行的加载文件夹名 

(a)通过显示模块进行批量加载的情况下 

可通过显示模块进行批量加载的加载文件夹为位于 SD 存储卡内的 “SaveLoad”文件夹内的文件夹。

对 “SaveLoad”文件夹内的文件夹可在半角 48 字符 ( 全角 24 字符 ) 以内设置任意的文件夹名。

设置了超过半角 48 字符 ( 全角 24 字符 ) 的文件夹名时，相应文件夹将不成为批量加载的对象。 

(b)自动加载的情况下

可进行自动加载的加载文件夹为位于 SD 存储卡内的 “SaveLoad”文件夹内的 : AutoLoad **”*1 文件夹。 

*1 通过在 ** 的位置放入 01 ～ 99 的文件夹 No.，可以读取任意的批量保存 / 加载数据。 

即使未在 ** 的位置处放入文件夹 No. 也可使用自动加载。 

关于可批量加载的文件夹的构成以及对象数据请参阅下述章节。 

·文件夹构成 : 194 页的 3.35.1 项 (2)(b)

·对象数据 : 194 页的 3.35.1 项 (3)
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(3)执行步骤 

关于通过显示模块进行批量加载的操作，请参阅 259 页的 4.7.4 项

自动加载的情况下，将希望读取的批量保存 / 加载数据的文件夹 No. 存储到 SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 中。

批量保存 / 加载数据的文件夹名中未放入文件夹 No.( 文件夹名设为 “AutoLoad”) 情况下，可在 SD909 保持为 0(

默认 ) 不变的状态下使用。 

自动加载的执行步骤如下所示。

(a)未指定文件夹 No. 的情况下

1. 使用显示模块的批量保存功能或 GX Works2，将批量保存 / 加载数据存储到 SD 存储卡中。 

2. 将存储的批量保存 / 加载数据的文件夹名通过个人计算机等更改为 “AutoLoad”。 

3. 进行电源 OFF → ON 或复位。 

4. “AutoLoad”文件夹内的批量保存 / 加载数据将被自动加载。 

● SD 存储卡处于写入禁止状态时无法进行自动加载。 

执行自动加载的情况下，应解除 SD 存储卡的写入禁止状态。 

● 存储了“AutoLoad”文件夹的情况下，每次电源 OFF → ON 或复位时将被执行自动加载。

不希望每次电源 OFF → ON 或复位时执行自动加载的情况下，应更改 “AutoLoad”文件夹的文件夹名。 

● SD909 为 0( 默认 )，“AutoLoad”文件夹不存在的情况下，CPU 模块将判断为不使用自动加载，因此不会发生出错。

● 通过自动加载读取的数据中存在有相同名称的文件夹或文件 ( 也包括只读文件 ) 的情况下，加载目标 CPU 模块的数据将被

覆盖。

(b)指定文件夹 No. 的情况下

1. 使用显示模块的批量保存功能或 GX Works2，将批量保存 / 加载数据存储到 SD 存储卡中。 

2. 将存储的批量保存 / 加载数据的文件夹名通过个人计算机等更改为 “AutoLoad **”。 

在 ** 中放入 01 ～ 99 的文件夹 No.。 

3. 在 SD909 中存储通过步骤 2 输入的文件夹 No.。 

将文件夹名设置为 “AutoLoad01”的情况下，将“1”存储到 SD909 中。 

4. 进行电源 OFF → ON 或复位。 

5. 设置的文件夹内的批量保存 / 加载数据将被自动加载。 

● SD 存储卡处于写入禁止状态时无法进行自动加载。
执行自动加载的情况下，应解除 SD 存储卡的写入禁止状态。

● 自动加载正常完成时，SD909 的存储值将恢复为 0( 默认 )。 

因此，如果存储了 “AutoLoad”文件夹，下次电源 OFF → ON 或复位时 “AutoLoad”文件夹内的批量保存 / 加载数据将
被自动加载，应加以注意。 

● 通过自动加载读取的数据中存在有相同名称的文件夹或文件 ( 也包括只读文件 ) 的情况下，加载目标 CPU 模块的数据将被
覆盖。
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(4)文件口令 32设置时的动作

加载源或加载目标文件中设置了文件口令 32 情况下的加载可否如下所示。

○ : 可以加载； × : 不能加载

*1 对多个文件设置了文件口令 32 的情况下，只有所有文件的文件口令 32 一致的情况下才可进行加载。 

某个文件口令 32 不相同的情况下，不能进行加载。 

(5)批量加载动作状态

对于批量加载的动作状态可通过 SD637( 工程的批量加载状态 ) 进行确认。 

此外，自动加载的情况下通过 CPU 模块的 LED 显示也可进行确认。

加载源文件的口令设置
加载目标文件

口令的一致 加载可否
文件有无 口令设置

有设置
有文件

有设置
一致*1 ○

不一致 ×

无设置 - ×

无文件 - - ○

无设置
有文件

有设置 - ×

无设置 - ○

无文件 - - ○

SD637 的值 批量加载状态 内容 LED 显示

0H
未执行工程的批量

加载
未进行工程加载的状态 MODE: 绿灯亮 

1H
工程的批量加载执

行中
工程的加载执行中的状态

以 800ms 间隔按下述方式切换。 

   1) MODE: 橙色闪烁，BAT.: 绿灯亮

   　↓

   2) MODE: 橙色闪烁，BAT.: 绿灯亮，USER: 红灯亮 

   　↓

   3) MODE: 橙色闪烁，USER: 红灯亮 

2H
工程的批量加载

完成
工程的加载正常完成状态 MODE: 绿灯亮

FFH
工程的批量加载

出错 
发生出错，工程的加载失败的状态 MODE: 绿灯亮，ERR.: 红色闪烁
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(6)批量加载出错的原因

批量加载未正常完成的情况下，在 SD636( 工程的批量加载出错原因 ) 中将存储出错原因。

通过显示模块进行批量加载的情况下，显示模块中将显示出错信息。 

*1 再次执行后仍然检测出相同出错的情况下，可能是 CPU 模块或 SD 存储卡的硬件异常。 

请与附近的三菱电机系统服务公司或三菱电机的分公司、代理商协商。

SD636 的值 内容

800H 加载源 CPU 模块与加载目标 CPU 模块的型号不相同。 

801H 从 SD 存储卡的批量保存 / 加载数据的读取未正常完成。*1

802H 在批量加载执行过程中拔出了 SD 存储卡。 

803H 执行了不存在系统文件 (SVLDINF.QSL) 的加载文件夹的批量加载。

804H
·加载源文件与加载目标文件的文件口令 32 不一致。 

·加载源文件中无文件口令 32 的设置，而加载目标文件中有设置。 

805H
·通过 SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 指定了文件夹 No.，但在 SD 存储卡内不存在相应文件夹 No.的文件夹。 

·SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 的值的设置超出了允许范围 (0 ～ 99以外 )。

810H 至加载目标驱动器的批量保存 / 加载数据的写入未正常完成。*1

820H 其它应用程序中有可能使用的文件的批量加载未正常完成。

821H 在存在有其它应用程序中有可能使用的文件的状态下执行了格式化。 

900H

·通过显示模块进行批量加载时未安装 SD 存储卡。 

·通过显示模块进行批量加载时 CPU 模块的 SD 存储卡使用保护开关未关闭。

·自动加载时在通过 SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 指定了文件夹 No. 的状态下，未安装 SD 存储卡。 

·自动加载时在通过 SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 指定了文件夹 No. 的状态下，CPU 模块的 SD 存储卡使用保护开

关未关闭。

901H 由于 SM606(SD存储卡强制使用停止指示 )而变为停止使用状态。 

A00H
·读取数据的容量超过了 CPU 模块的各驱动器、SD 存储卡的空余容量。

·文件个数超过了 CPU 模块的各驱动器、SD 存储卡可存储的最大个数。

B00H SD存储卡处于禁止写入状态。

C00H 至标准 ROM 的锁存数据备份过程中通过显示模块执行了批量加载。 

C01H 运行中写入中通过显示模块执行了批量加载。 

C02H 在 CPU模块中存在有 FTP 连接中的 FTP 客户端时通过显示模块执行了批量加载。 

C04H 通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能的执行过程中通过显示模块执行了批量加载。 

C07H 在 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能实施过程中执行了批量加载。

C10H 在 CPU模块的动作状态处于 RUN 或 PAUSE 的状态下通过显示模块执行了批量加载。 
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自动加载未正常完成的情况下，将变为“LOAD ERROR”( 出错代码 : 2240 ～ 2248) 状态。 

(7)批量加载的注意事项

(a)关于 CPU 模块的型号  

进行批量加载的 CPU 模块与加载源 CPU 模块不是相同型号的情况下，不能进行批量加载。但是，在下述 CPU 模

块的组合中，批量加载将正常完成。 

·L02CPU 与 L02CPU-P

·L26CPU-BT 与 L26CPU-PBT

(b)关于与其它功能的同时使用  

· 如果在执行了采样跟踪功能的状态下将数据写入 SD 存储卡，当加载目标 CPU 模块中停止采样跟踪功能时，有

可能被判断为来自于不同请求源的请求。

此时将显示警告信息，但对采样跟踪功能的动作无影响。 

· 在下述功能的动作过程中不能执行批量加载。同时执行的情况下，将变为出错状态。 

· 至标准 ROM 的锁存数据备份 

· 运行中写入 

· FTP 功能 

· 通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能

· iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能 

· 请勿同时设置自动加载功能及下述功能。同时设置的情况下，将不执行自动加载。

· 引导运行 

· 通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能的还原 *1

· 标准 ROM 的锁存数据备份 

*1 仅适用于设置了自动开始还原的情况下。  

出错代码 出错信息 出错原因

2240

LOAD ERROR

加载目标 CPU 模块与加载源 CPU模块不是相同的型号。

2241 从 SD 存储卡的批量保存 / 加载数据的读取未正常完成。 

2242 加载文件夹中没有系统文件 (SVLDINF.QSL)。

2243
加载目标文件与加载源文件的文件口令 32 不一致。或加载源文件中没有文件口令 32 的设置，而加载目标文

件中有设置。 

2244
·通过 SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 指定 No.1 ～ 99 时，SD存储卡内不存在符合的文件夹。 

·SD909( 自动加载对象文件夹 No.)指定时，设置了超出范围的值 (0 ～ 99 以外 )。

2245 至加载目标驱动器的批量保存 /加载数据写入未正常完成。 

2246
·通过 SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 指定 No.1 ～ 99 时，未安装 SD 存储卡。

·通过 SD909( 自动加载对象文件夹 No.) 指定 No.1 ～ 99 时，SD存储卡使用保护开关未关闭。 

2247
·自动加载后，存储器容量超出了 CPU 模块、SD 存储卡的最大允许存储容量。

·自动加载后，文件个数超出了 CPU 模块、SD 存储卡的最大允许存储个数。

2248 在 SD 存储卡处于禁止写入的状态下执行了自动加载。 
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(c)关于批量保存 / 加载数据的编辑

· 删除加载文件夹内的文件的情况下，根据删除的文件，有可能无法接续保存时的执行状态。

· 如果删除了批量保存 / 加载数据内的系统文件 (SVLDINF.QSL)，加载时将无法读取对象批量保存 / 加载数据。

请勿删除进行加载的批量保存 / 加载数据的系统文件。

(d)参数设置的注意事项

· 在未对加载目标 CPU 模块的驱动器 0( 程序存储器 ) 进行格式化的状态下执行了加载时，引导文件设置的

“用于其它站高速监视的区域”的设置将按照加载目标 CPU 模块的设置。

(e)加载执行中的注意事项

· 在批量加载的执行过程中请勿进行电源 OFF 或复位。否则批量加载将被中断，将无法正常进行数据读取。

· 通过显示模块执行批量加载时，下述功能将暂时停止，加载完成后将自动重启。 

· 网络模块的刷新 

· 智能功能模块的自动刷新

· 简单 CPU 通信功能 ( 读取、写入 )

· 在批量加载执行过程中即使对 RUN/STOP/RESET 开关执行了 STOP → RUN、远程 RUN、远程 PAUSE，CPU 模块也

将保持为 STOP 状态不变。 

在批量加载的执行过程中更改了 CPU 模块的动作状态的情况下，在批量加载完成后将切换为更改后的动作状

态。 

· 执行批量加载时存在有其它应用程序中可能正在使用的文件的情况下，将进行下述处理。

· 进行格式化的情况下，执行格式化时将变为出错状态

· 加载非对象文件，变为出错状态  

· 批量加载执行过程中不能执行下述在线操作。如果执行，将向请求源返回出错响应信息。 

分类 操作名称 分类 操作名称

驱动器操作 

可编程控制器存储器格式化

运行中写入

梯形图模式下的运行中写入

可编程控制器存储器清除 ( 文件寄存器全清除 )
多个块运行中写入

TC 设置值更改

标题写入 文件的运行中写入 

程序存储器的批量传送 跟踪 采样跟踪登录

可编程控制器存储器整理 数据记录 数据记录登录

文件操作

可编程控制器写入 远程操作 远程锁存清除 

可编程控制器数据删除 FTP 功能 全部操作指令对象

可编程控制器用户数据写入 监视 监视条件设置

可编程控制器用户数据删除 软元件测试 带执行条件软元件测试

口令登录

其它

通过 SD 存储卡的 CPU 模块更换功能

至标准 ROM 的锁存数据备份
显示模块菜单的登录 / 解除

iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能
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3.36 串行通信功能

是将 CPU 模块的 RS-232 接口与个人计算机、其它公司生产的显示器等使用 RS-232 电缆连接，通过 MC 协议进行通信的

功能。以下介绍关于串行通信功能的规格、功能、各种设置有关内容。

● 只有与个人计算机，其它公司生产的显示器等相连接的 CPU 模块才能通过个人计算机、其它公司生产的显示器等使用串行
通信功能进行通信。不能与网络上的其它站进行通信。 

● 在编程工具或 GOT 与 CPU 模块的连接中，不能使用串行通信功能。

● 关于支持串行通信功能的详细内容，请参阅下述手册。 

MELSEC-Q/L MELSEC 通信协议参考手册

注 3.6

注 3.6     

在以太网端口内置 LCPU 中，不能使用串行通信功能。

( 360 页的附录 2)

注 3.6
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(1)规格

(a)传送规格

CPU 模块的串行通信功能中使用的 RS-232 的传送规格如下所示。应确认个人计算机、其它公司生产的显示器等

的规格是否符合下述规格。 

*1 在编程工具的可编程控制器参数设置中进行设置。 ( 360 页的附录 2)

*2 MC 协议格式与帧的关系如下所示。

○ : 可以使用； × : 不能使用

项目 设置范围 默认

通信方式 - 全双工通信

同步方式 - 同步方式

传送速度 *1
9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、

57.6kbps、115.2kbps
19.2kbps

数据格式 -

·开始位 : 1

·数据位 : 8

·奇偶位 : 奇数

·停止位 : 1

MC 协议格式 *2( 自动判别 ) -
·格式 4(ASCII) 

·格式 5( 二进制 )

帧 *2 -
·QnA 兼容 3C 帧

·QnA 兼容 4C 帧

传送控制 - DTR/DSR 控制

和校验 *1 有、无 有

传送等待时间 *1 无等待，10ms ～ 150ms( 单位 : 10ms) 无等待

运行中写入设置 *1 允许、不允许 不允许

延长距离 - 15m

功能 格式 4 格式 5

ASCII 代码通信
QnA 兼容 3C 帧 ○ ×

QnA 兼容 4C 帧 ○ ×

二进制代码通信 QnA 兼容 4C 帧 × ○
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(b) RS-232 连接器规格

CPU 模块的 RS-232 连接器的规格如下所示。

(c) RS-232 电缆

个人计算机、其它公司生产的显示器等与 CPU 模块的连接可以使用下述 RS-232 电缆。 

· QC30R2( 电缆长度 : 3m)

· CH-M096234-***(CHUGAI Co., Ltd. 生产 )

一侧 : 带微型 DIN 连接器，一侧 : 无连接器的电缆 

*** 表示电缆长度，以 0.1m 为单位最长可指定 15m

将 RS-232 电缆固定到 CPU 模块上的情况下，建议使用 RS-232 连接器防脱落保持器 (Q6HLD-R2)。关于 Q6HLD-R2，请参阅下述
手册。

Q6HLD-R2 型 RS-232 连接器防脱落保持器用户手册

外观 针编号 信号名 信号名称

1 RD(RXD) 接收数据

2 SD(TXD) 发送数据

3 SG 信号地

4 --- ---

5 DR(DSR) 数据设置就绪

6 ER(DTR) 数据终端就绪

针编号 1 2 3 4 5 6
金属外壳

信号名 RD SD SG --- DR ER

线芯 红 黑 绿·白 --- 黄 褐 屏蔽
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(2)指令

可以执行下述 MC 协议的指令。 

*1 执行运行中写入的情况下，将“运行中写入设置”设置为 “允许”。 

*2 对于 TS、TC、SS、SC、CS、CC 的软元件，不能进行字单位的指定。 

通过监视登录进行了指定的情况下，执行监视时将变为出错 (4032H) 状态。

*3 在监视登录中，不能进行监视条件的设置。

*4 请勿从多个外部设备执行监视登录。执行时最后的监视登录将生效。 

*5 在以下范围内设置处理点数。

( 字访问点数 ) × 12 + ( 双字访问点数 ) × 14 ≤ 960

· 对于位软元件，字访问时 1 点相当于 16 位，双字访问时 1 点相当于 32 位。 

· 对于字软元件，字访问时 1 点相当于 1 字，双字访问时 1 点相当于 2 字。 

功能 指令 处理内容 处理点数

软元件存

储器

批量读取

位单位 0401(00 □ 1) 将位软元件以 1 点为单位进行读取。
·ASCII: 3584 点，

·BIN: 7168 点 

字单位 0401(00 □ 0)
将位软元件以 16 点为单位进行读取。 480 字 (7680 点 )

将字软元件以 1 点为单位进行读取。 480 点

批量写入 *1

位单位 1401(00 □ 1) 将位软元件以 1 点为单位进行写入。
·ASCII: 3584 点，

·BIN: 7168 点

字单位 1401(00 □ 0)
将位软元件以 16 点为单位进行写入。 480 字 (7680 点 )

将字软元件以 1 点为单位进行写入。 480 点

随机读取 *2 字单位 0403(00 □ 0)

将位软元件以 16 点、32 点为单位随机指定

软元件·软元件编号进行读取。
96 点

将字软元件以 1 点、2 点为单位随机指定软

元件·软元件编号进行读取。

测试*1(随机写入) 

位单位 1402(00 □ 1)
将位软元件以 1 点为单位随机指定软元件·

软元件编号进行设置、复位。
94 点

字单位 *2 1402(00 □ 0)

将位软元件以 16 点、32 点为单位随机指定

软元件·软元件编号进行设置、复位。
*5

将字软元件以 1 点、2 点为单位随机指定软

元件·软元件编号进行写入。

监视登录 *2、*3、*4 字单位 0801(00 □ 0)

将监视的位软元件以 16 点、32 点为单位进

行登录。
96 点

将监视的字软元件以 1 点、2 点为单位进行

登录。
96 点

监视 字单位 0802(00 □ 0) 对进行了监视登录的软元件执行监视。 监视登录点数
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(3)可访问软元件

通过串行通信功能可访问的软元件如下所示。

*1 软元件代码是 MC 协议的报文内指定的代码。通过 ASCII 代码进行数据通信时，以 2 字符指定软元件代码，软元件字符为

1 个字符的情况下，在每个软元件字符的后面附加 “*”(ASCII 代码 : 2AH) 或空格 (ASCII 代码 : 20H)。

*2 不能对 DX/DY1000 以后进行访问。希望对 DX/DY1000 以后进行访问的情况下，应使用 X/Y 软元件。 

分类 软元件
软元件代码 *1

软元件编号范围
ASCII 二进制

内部系统软元件

功能输入 --- ---

( 不能访问 )

16 进制

功能输出 --- --- 16 进制

功能寄存器 --- --- 10 进制

特殊继电器 SM 91H

可在访问目标 CPU 模块具有的软元件编

号的范围内进行指定。 

但是，不能访问局部软元件。 

10 进制

特殊寄存器 SD A9H 10 进制

内部用户软元件

输入 X * 9CH 16 进制

输出 Y * 9DH 16 进制

内部继电器 M * 90H 10 进制

锁存继电器 L * 92H 10 进制

报警器 F * 93H 10 进制

变址继电器 V * 94H 10 进制

链接继电器 B * A0H 16 进制

数据寄存器 D * A8H 10 进制

链接寄存器 W * B4H 16 进制

定时器

触点 TS C1H

10 进制线圈 TC C0H

当前值 TN C2H

累计定时器

触点 SS C7H

10 进制线圈 SC C6H

当前值 SN C8H

计数器

触点 CS C4H

10 进制线圈 CC C3H

当前值 CN C5H

链接特殊继电器 SB A1H 16 进制

链接特殊寄存器 SW B5H 16 进制

步进继电器 S * 98H 10 进制

直接输入*2 DX A2H 16 进制

直接输出*2 DY A3H 16 进制

变址寄存器 变址寄存器 Z * CCH

可在访问目标 CPU 模块具有的软元件编

号的范围内进行指定。 

10 进制

文件寄存器 文件寄存器
R * AFH 10 进制

ZR B0H 16 进制

扩展数据寄存器 扩展数据寄存器 D * A8H

·二进制 : 访问目标 CPU 模块具有的

软元件编号的范围

·ASCII:

000000 ～ 999999(最多 976.6k 点 )

10 进制

扩展链接寄存器 扩展链接寄存器 W * B4H
可在访问目标 CPU 模块具有的软元件编

号的范围内进行指定。
16 进制
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(4)传送规格的设置

串行通信功能的传送速度、和校验、传送等待时间、运行中写入的设置是在可编程控制器参数的串行通信设置中

进行。( 337 页的附录 1)

· 通过串行通信功能与个人计算机、其它公司生产的显示器等进行通信的情况下，设置为“使用串行通信功

能”。 

· 进行传送速度、和校验、传送等待时间、运行中写入设置的设置。

(5)注意事项

(a)在与其它公司生产的显示器等的通信中将连接切换为编程工具的情况下 

在通过串行通信功能与个人计算机、其它公司生产的显示器等进行通信的过程中，可以将连接切换为编程工

具。但是，根据串行通信功能，已正在通信的个人计算机、其它公司生产的显示器等将变为通信出错状态。关

于重新连接 CPU 模块时的个人计算机、其它公司生产的显示器等的启动方法，请参阅所使用的设备的手册。

(b)在连接目标指定画面中设置的传送速度

设置为 “使用串行通信功能”时，在编程工具的连接目标指定画面中设置的传送速度将被忽略。 

(c)关于通信异常时 

符合下述某个条件的情况下，将不返回响应而无法通信。应重新审核相应条件。 

·处于设置为不使用串行通信功能的状态   

·以不同的传送速度及数据格式进行了通信 

·发送的帧没有正确的始端 / 终端，或有错误

*1 设置了 “有和校验”的情况下，将包括和校验代码。 

·发送的帧的帧识别编号不正确 

·发送字节数未达到头部容量 

·3C 帧格式 4: ENQ/CR + LF

·4C 帧格式 4: ENQ/CR + LF

·4C 帧格式 5*1: DLE + STX/DLE + ETX
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(6)通过串行通信功能进行通信时的出错代码

通过串行通信功能进行通信时发生了出错的情况下，将从 CPU 模块向外部设备发送出错代码，出错内容及其处理

如下所示。

出错代码

(16 进制 )
出错项目 出错内容 处理方法

4000H

--- CPU 模块检测出的出错 (串行通信功能以外发生的出错 )

参照下述手册进行处理。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点

检篇 ) 

～

4FFFH

7155H 监视未登录出错 在进行监视登录之前发出了监视请求。 将希望监视的软元件预先进行登录之后再发出监视请求。

7157H 请求目标指定出错
请求目标模块及路径中，指定了不支持串行通信功能的

CPU 模块。

将发送报文的地址确认、修改为是支持串行通信功能的

CPU 模块后再次进行通信。

7164H 请求内容出错 请求内容或软元件指定方法有错误。
确认、修改外部设备的发送报文 / 请求内容后，再次进行

通信。

7167H 不能运行中写入 设置为禁止运行中写入时指定了写入的指令。
·将设置更改为允许运行中写入之后再次进行通信。 

·将 CPU 模块置为 STOP 后，再次进行通信。

7E40H 指令出错 指定了不存在的指令或子指令。 确认、修改外部设备的发送报文后再次进行通信。 

7E41H 数据长度出错 进行了超出随机写入 / 读取时允许通信点数的指定。 确认、修改外部设备的发送报文后再次进行通信。

7E42H 数据数出错 对指令的请求点数超出了允许范围。 确认、修改外部设备的发送报文后再次进行通信。

7E43H 软元件出错
指定了不存在的软元件。指定了相应指令中不能指定的软

元件。 
确认、修改外部设备的发送报文后再次进行通信。

7E47H 连续请求出错 在返回响应报文之前接收了下一个请求。 
不从外部设备连续发出请求。使定时器 1 的监视时间符合

外部设备侧的超时时间。 

7F21H 接收头部出错 
指令 (帧 ) 部分存在有指定错误。

确认、修改外部设备的发送报文后再次进行通信。 
接收了不能转换为二进制的 ASCII 代码。

7F22H 指令出错 指定了不存在的指令或软元件。 确认、修改外部设备的发送报文后再次进行通信。

7F23H MC 协议报文出错
没有字符部分后面的数据 (ETX、CR+LF 等 )，或指定有错

误。
确认、修改外部设备的发送报文后再次进行通信。

7F24H 和校验出错 计算的和校验与接收的和校验不一致。 对外部设备侧的和校验重新进行审核。 

7F67H 越程出错 在 CPU模块的接收处理完成之前接收了下一个数据。

降低通信速度之后再次进行通信。确认 CPU 模块中是否发

生了瞬间掉电。(CPU 模块的情况下，可通过特殊寄存器

SD53 进行确认 )发生了瞬间掉电时，消除其原因。 

7F68H 成帧出错

·停止位的设置不正确。

·由于外部设备的电源 ON/OFF 而产生了线路紊乱。 

·线路上产生了噪声。

·使 CPU 模块与外部设备的设置一致。 

·采取抗噪声措施。 

7F69H 奇偶出错

·奇偶位的设置不正确。 

·由于外部设备的电源 ON/OFF 而产生了线路紊乱。 

·线路上产生了噪声。

·使 CPU 模块与外部设备的设置一致。 

·采取抗噪声措施。 
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3.37 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能

是使用梯形图程序或 GOT，将 iQ Sensor Solution 兼容设备的信息备份到 SD 存储卡中，或从 SD 存储卡进行还原的功

能。 

备 注

关于 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能的详细内容，请参阅下述手册。

iQ Sensor Solution 参考手册

注 3.7

注 3.7     

使用 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能的情况下，应确认 CPU 模块的版本。

( 360 页的附录 2)

在 L02SCPU 中，不能使用 iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能。

注 3.7
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第 4章 显示模块的功能

显示模块是可安装在 CPU 模块中的液晶显示器。通过在 CPU 模块中安装显示模块，即使不使用软件包，也可进行系统

状态的确认及系统设置值的更改。 

此外，发生故障时，通过显示出错信息可以判断故障原因。

(1)按钮动作

对于显示模块的按钮动作，在各功能的操作中未特别标明的情况下，其动作如下所示。

注 4.1

类型 名称 动作

上按钮

光标的移动、滚动操作、对值的设置进行更改。此外，在下述画面中进行软元件选

择时，如果长按，10 进制表示的位软元件将以 10 位为单位、16 进制表示的位软元

件将以 16 位为单位、10 进制表示的字软元件将以 10字为单位、16 进制表示的字

软元件将以 16 字为单位进行移动。

·软元件监视 / 测试 

·缓冲存储器监视 / 测试

下按钮

光标的移动、滚动操作、对值的设置进行更改。此外，在下述画面中进行软元件选

择时，如果长按，10 进制表示的位软元件将以 10 位为单位、16 进制表示的位软元

件将以 16 位为单位、10 进制表示的字软元件将以 10字为单位、16 进制表示的字

软元件将以 16 字为单位进行移动。

·软元件监视 / 测试

·缓冲存储器监视 / 测试

右按钮 进行光标的移动、画面的切换。

左按钮 进行光标的移动、画面的切换。

OK 按钮 进行画面的切换、功能的执行、选择项目的确定。

ESC 按钮 返回至上一个画面及各功能的初始画面。

注 4.1     

在 L02SCPU 中，不能使用显示模块的功能。

注 4.1
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(2)菜单构成

各功能的选择是在 “function selection( 功能选择 )”画面中进行操作。

画面示例如上所示。左侧为日语显示，右侧为英语显示。显示的切换是在语言设置中进行。(  261 页的

4.8.1 项 )

功能菜单的构成如下所示。

*1 对于 “initial setting change( 初始设置更改 )”的下一级菜单，根据选择的模块其显示的项目有所不同。
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(3)待机画面

是显示模块的初始画面。待机画面中显示有年、月、日、星期、时、分、秒。CPU 模块内部的时钟数据将被自动读

取。如果按压按钮，将进入 “function selection( 功能选择 )”画面。*1

*1  按钮无效。

(4)背光灯

(a)正常时的状态

正常时绿灯亮。( 在亮灯时间设置中设置的时间内如果一次也未按压按钮，背光灯将熄灯。) 下述情况下，背光

灯将再次亮灯。 

·在熄灯的状态下按压按钮 

·弹出用户信息 

·显示模块检测出自诊断出错 *1

*1 显示模块检测出自诊断出错的情况下，即使超过了设置的时间也不熄灯。

(b)异常时的状态

CPU 模块出错时红灯亮。（在亮灯时间设置中所设置的时间内如果一次也没有按压按钮，背光灯将熄灯。）应通

过出错记录显示确认出错的内容之后，解除出错。

(  237 页的 4.2.6 项 )

但是，在下述情况下，背光灯无变化。

·LED 显示优先顺序 (SD207 ～ SD209) 的各原因编号设置区域中设置为 0 

·CPU 模块的 ERR. LED、USER LED、BAT. LED 未亮灯  

(5)显示模块的自诊断

如果显示模块的自诊断检测出异常时，CPU 模块将变为继续运行型出错的 “DISPLAY ERROR”。即使对 CPU 模块进

行复位，再次检测出相同出错的情况下，有可能是 CPU 模块或者显示模块的硬件异常。对检测出出错时显示模块

的画面中显示的 4 位的出错代码进行确认后，请与附近的三菱电机系统服务公司或三菱电机的分公司、代理商协

商。  
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(6)分级导航

为了使功能菜单的分级明了易看，在显示模块画面的最上级显示有分级导航。分级导航将被高亮显示，选择位置

将以字符闪烁进行显示。

但是，各功能的详细设置的画面中不能显示分级导航。

(7)画面滚动

在可滚动的画面中，将显示标题行。右端显示有表示可滚动的方向的箭头。

但是，即使是有标题行的画面(出错信息等)，显示内容可容纳在1个画面中的情况下,将不显示滚动符号(箭头 )。
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4.1 功能一览

显示模块中可使用的功能的一览如下所示。

分类 功能名
显示模块

中的名称
内容 参阅章节

CPU 监视 /测试

软元件监视 / 测试 DEV MON/TEST 进行软元件存储器的监视及测试。 218 页的 4.2.1项

软元件清除

软元件存储器清除 DEVICE MEMORY 将软元件存储器的值全部清除。

226 页的 4.2.2项
文件寄存器清除 FILE REGISTER

对包括扩展数据寄存器、扩展链接寄存器在内的

文件寄存器的值进行清除。

强制 ON/OFF

强制 ON/OFF 登录 SET ON/OFF 对 X/Y 软元件进行强制 ON 或者 OFF。

229 页的 4.2.3项
登录解除 CLR FORCE 对强制 ON/OFF 中登录的软元件进行解除。 

登录批量解除 CLR ALL FORCES 将强制 ON/OFF 中登录的软元件全部解除。

登录一览确认 LIST FORCES 对强制 ON/OFF 中登录的软元件一览进行确认。

扫描时间监视 SCAN TIME MON 显示扫描时间的当前值、最大值、最小值。 232 页的 4.2.4项

内置 I/O 监

视

内置定位功能监视 BLT-IN POSITION 对内置定位功能的设置值进行显示。

233 页的 4.2.5项
内置高速计数器功能监

视
BLT-IN COUNTER 对内置高速计数器功能的设置值进行显示。

内置 I/O 出错解除 BLT-IN ERR CLR 对内置功能的出错进行解除。

出错显示

当前出错监视 MONITOR
对当前的出错 No.、信息、公共信息、个别信息

进行显示。 
237 页的 4.2.6项

出错履历的显示 LOG 对出错履历的信息进行显示。

出错的解除 CLEAR 对发生的继续运行型出错进行解除。

CPU 设置 时钟设置 CLOCK SETTING 对 CPU 模块内部的时钟数据进行设置。 241 页的 4.3 节

模块监视 / 测

试
缓冲存储器监视 / 测试 BUF MEM MON/TES 对选择的模块的缓冲存储器进行监视及测试。 243 页的 4.4 节

模块设置 初始设置更改 INIT CHANGE 对选择的模块的初始值进行设置。 248 页的 4.5 节

用户信息 用户信息 USER MESSAGE 通过 UMSG 指令对执行的用户信息进行确认。 251 页的 4.6 节

存储卡操作

文件一览 / 删除 FILE LIST/DEL
对 SD存储卡中存储的文件夹、文件进行一览显

示及删除。
252 页的 4.7.1项

空余容量确认 FREE SPACE 显示 SD 存储卡的空余容量。 257 页的 4.7.2项

批量保存 BATCH SAVING 将 CPU 模块中存储的文件保存到 SD 存储卡中。 258 页的 4.7.3项

批量加载 批量加载 将 SD存储卡中存储的文件读取到 CPU 模块中。 259 页的 4.7.4项

选项

语言设置 LANGUAGE 对显示语言进行设置。 261 页的 4.8.1项

对比度调节 CONTRAST
对对比度调节画面中显示的字符的浓淡进行设

置。
262 页的 4.8.2项

亮灯时间设置 BACKLIGHT 对背光灯的亮灯时间进行设置。 263 页的 4.8.3项

禁止弹出状态解除 POP BLK DISABLE 对禁止弹出状态进行解除。 264 页的 4.8.4项
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4.2 CPU 监视 / 测试

通过显示模块的操作，可以进行系统状态的确认及软元件值的更改。 

CPU 监视 / 测试是由下述功能所构成。

·软元件监视 / 软元件测试 

·软元件清除 

·强制 ON/OFF 

·扫描时间监视 

·内置 I/O 监视 

·出错显示 / 解除

4.2.1 软元件监视 / 测试

可以对软元件存储器的值进行监视。此外，可以对位软元件的 ON/OFF 状态及字软元件的值进行更改、确认。

(1)画面切换

软元件监视 / 测试的画面切换如下所示。
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(2)可监视 /测试的软元件

在软元件监视 / 测试中可监视 / 测试的软元件如下所示。但是，不能对局部软元件进行监视 / 测试。

*1 对于位数指定、间接指定、位指定等软元件，不能进行指定。

*2 不能执行软元件测试。

(3)监视 /测试的软元件的指定

监视 / 测试的软元件指定通过下述操作进行。

*3 软元件 No. 根据各软元件的表示以 10 进制数或者 16 进制数显示。此外，与 10 进制数或者 16 进制数无关，显示可设置

的位数。

类型 软元件 *1

位软元件  X、Y、M、L、B、F、SB、V、SM、T( 触点、线圈*2)、ST(触点、线圈*2)、C(触点、线圈*2)

字软元件 D、D( 扩展数据寄存器 )、W、W( 扩展链接寄存器 )、SW、SD、Z、R、ZR、T(当前值 )、ST( 当前值 )、C( 当前值 )

“软元件监视”画面 1. 按压  按钮。

↓

“软元件选择”画面 2. 通过  、  按钮选择对象软元件后，通过  按

钮确定。

↓

“软元件 No. 指定”画面 3. 通过  、  按钮移动光标位置，通过  、  按

钮将软元件 No.*3 逐个进行増减后，通过  按钮确

定。
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(4)显示格式

在软元件监视 / 测试中可监视 / 测试的显示格式如下所示。

*1 实数显示的监视时，不能执行软元件测试。( 位软元件、定时器 (T)、累计定时器 (ST)、计数器 (C) 除外。) 

此外，也可以将软元件 No. 以软元件注释进行显示。但是，软元件注释最多只能显示全角5字符 (半角11字符 )。

(a)显示格式的指定方法

显示格式的指定通过下述操作进行。

显示 数值 位显示 备注

16 位整数
10 进制

有
只有值为负的情况下才附加符号。

16 进制 不足 4 位数的情况下，剩余的位中放入 “0”。

32 位整数
10 进制

无

只有值为负的情况下才附加符号。

16 进制 不足 8 位数的情况下，剩余的位中放入 “0”。

实数 ( 单精度 )*1

-
是浮点指数显示 (2行显示 )。只有值为负的情况下才附加符号。

实数 ( 双精度 )*1 是浮点指数显示 (2行显示 )。只有值为负的情况下才附加符号。

“软元件监视”画面 1. 按压  按钮。

↓

“显示格式选择”画面 2. 通过  、  按钮选择对象显示格式后，通过  

按钮确定。
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(b)软元件注释的指定方法

将显示的软元件以软元件注释显示时，通过下述操作进行。*1 *2 *3

*1 软元件注释的显示仅在下述画面中才有效。

 ·“软元件监视”画面 

 ·“软元件测试确认”画面 

 ·“软元件测试”画面

*2 软元件注释显示时，需要预先在可编程控制器文件设置中对“指令中使用的注释文件”进行设置。

*3 软元件注释最多只能显示全角 5 字符 ( 半角 11 字符 )。

● 软元件注释显示中，使用的软元件注释文件有更改的情况下，在画面切换时对软元件注释进行更新。

● 使用了多个软元件注释文件的情况下，对切换为 “软元件监视”画面时使用的软元件注释文件的软元件注释进行显示。

“软元件监视”画面 1. 按压  按钮 2 次。

↓

“软元件注释显示选择”画面 2. 通过  、  按钮选择 “DSP DEV COMMENT( 软元件

注释显示 )”后，通过  按钮确定。
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(5)软元件监视

通过 “软元件监视”画面可以对本项 (3) 中指定的软元件进行监视。 

根据显示模块的画面更新时机，软元件监视中显示的值有时会有些许显示延迟。

(a)位软元件 ( 显示格式为 16 位整数 ) 监视时 

可以对指定软元件、显示格式、软元件的值、软元件的位状态进行监视。

*1 从位软元件的起始 No. 开始指定了 1 字以下的情况下，将变为起始 No.。

  X1 ～ XF → X0

*2 指定了位软元件的最终 No. 的 1 字以内的情况下，将变为最终 No.。

  X1FF1 ～ X1FFE → X1FFF

*3 将监视的软元件指定为“X1”的情况下，“F”的位置表示 “X10”的 ON 或者 OFF 状态。

(b)字软元件 ( 显示格式为 16 位整数 ) 监视时

可以对指定软元件、显示格式、软元件的值、软元件的位状态进行监视。
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(c)位软元件 ( 显示格式为 32 位整数 ) 监视时*1

可以对指定软元件、显示格式、软元件的值进行监视。

*1 显示格式为“32 位整数 10 进制”或者“32 位整数 16 进制”的情况下，也以 “16 位整数 10 进制”或者 “16 位整数 16

进制”进行显示。

(d)字软元件 ( 显示格式为 32 位整数 ) 监视时

可以对指定软元件、显示格式、软元件的值进行监视。

(e)实数 ( 单精度 ) 监视时*2

可以对指定软元件、显示格式、软元件的值进行监视。

*1 -0、非正规数、非数、±∞的情况下，将显示为 “********”。

*2 位软元件的情况下，以 “16 位整数 10 进制”进行显示。
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(f)实数 ( 双精度 ) 监视时 *2

可以对指定软元件、显示格式、软元件的值进行监视。

*1 -0、非正规数、非数、±∞的情况下，将显示为 “********”。

*2 位软元件的情况下，以“16 位整数 10 进制”进行显示。

(g) 10 进制表示的位软元件监视时

可以对指定软元件、软元件的位状态进行监视。其显示格式如下述画面所示。

(h) T( 定时器 )、ST( 累计定时器 )、C( 计数器 ) 监视时

可以对指定软元件、软元件的值、软元件的位状态进行监视。对于当前值，以显示格式中指定的格式 (10 进制

或者 16 进制 ) 进行显示。显示格式为 “实数”的情况下，以 “10 进制”显示。  
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(6)软元件测试

可以对位软元件的 ON/OFF 状态及字软元件的值进行更改。

“软元件监视”画面 1. 按压  按钮。

↓

“软元件测试确认”画面 2. 通过  、  按钮选择对象软元件。( 位软元件以 1

位为单位，字软元件以 1 字为单位 ) 通过  按钮确

定。

↓

“软元件测试”画面 3. 对软元件的状态进行更改。

对于位软元件，可以通过  、  按钮进行 ON/OFF

切换。

对于字软元件，可以通过  、  按钮将光标位置向

左右进行移动。

此外，通过  、  按钮可以将光标位置的值逐 1 进

行増减。

4. 如果按压  按钮，将变为软元件测试中设置的值。
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4.2.2 软元件清除

通过显示模块的操作，可以对软元件存储器及文件寄存器的值进行清除。 

软元件清除是由下述功能所构成。 

·软元件存储器清除 

·文件寄存器清除

软元件清除只有在 CPU 模块处于 STOP 状态或者 PAUSE 状态时才可以执行。

(1)画面切换

软元件清除的画面切换如下所示。

(2)可清除的软元件

(a)软元件存储器清除

通过软元件存储器清除可清除的软元件如下所示。可以选择指定了锁存范围的软元件是否包含在清除范围内。

*1 锁存范围不能清除。

(b)文件寄存器清除

可通过文件寄存器清除进行清除的寄存器为文件寄存器 (R、ZR)。( 包括扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器

(W))

类型 软元件

位软元件 X(DX)、Y(DY)、M、L、B、F、SB、V、S、T(触点、线圈 )、ST( 触点、线圈 )、C( 触点、线圈 )、FX、FY、FD

字软元件 D、D( 扩展数据寄存器 )、W、W( 扩展链接寄存器 )、SW、Z、R *1、ZR *1、T( 当前值 )，ST( 当前值 )，C( 当前值 )
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(3)操作步骤

软元件清除通过下述操作进行。

“软元件清除”画面 1. 通过  、  按钮选择 “DEVICE MEMORY( 软元件存

储器 )”或者 “FILE REGISTER( 文件寄存器 )”后，通

过  按钮确定。

↓

“软元件存储器清除锁存选择”画面 2. 通过  、  按钮选择是否将锁存的软元件包含在清

除范围内后，通过  按钮确定。

( 仅软元件存储器清除。)

↓

“软元件存储器清除”画面

“文件寄存器清除”画面

3. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后，通过  

按钮确定。

↓

“软元件存储器清除确认”画面

“文件寄存器清除确认”画面

4. 在确认画面中再次通过  、  按钮选择“YES(是 )”

后，通过  按钮确定。

↓

转下页
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↓

“软元件存储器清除正常结束”画面

“文件寄存器清除正常结束”画面

5. 正常完成后将显示左侧画面。 

通过  按钮返回至 “device clear( 软元件清除 )”

画面。
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4.2.3 强制 ON/OFF

通过显示模块的操作可以将 X/Y 软元件的状态强制置为 ON 或者 OFF。 

强制 ON/OFF 由下述功能所构成。 

·强制 ON/OFF 登录 

·登录解除 

·登录批量解除 

·登录一览确认 

(1)画面切换

强制 ON/OFF 的画面切换如下所示。
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(2)强制 ON/OFF 登录

指定 X/Y 软元件，对 ON 或者 OFF 进行选择。新强制 ON/OFF 登录的软元件及软元件状态将被登录到一览中，可以

对已登录的软元件再次进行设置。可登录的软元件最多为 32 点。 

从 “强制 ON/OFF 登录”画面通过下述操作进行。

执行强制 ON/OFF 登录后，CPU 模块的 MODE LED 绿灯将闪烁。( 即使只登录了 1 个软元件也将闪烁。)

“强制 ON/OFF 登录”画面 1. 通过  、  按钮对 X/Y 进行切换。

↓

“强制 ON/OFF 登录”画面 2. 通过  、  按钮对光标位置进行移动，通过  、 

 按钮对软元件 No. 进行逐 1 増减。 

↓

“强制 ON/OFF 登录”画面 3. 通过  、  按钮对光标位置进行移动，通过  、 

 按钮对 ON/OFF 进行切换。

4. 如果按压  按钮，将按上述设置进行登录 , 然后返

回 “forced on/off( 强制 ON/OFF)”画面。
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(3)登录解除

将登录的软元件分别进行解除。从 “forced on/off clear( 登录解除 )”画面通过下述操作进行。

(4)登录批量解除

对登录的软元件进行批量解除。从 “forced on/off batch clear( 登录批量解除 )”画面中通过下述操作进行。 

(5)登录一览确认

对登录的软元件的一览进行显示。可以通过 “forced on/off list( 登录一览确认 )”画面进行确认。

“登录解除”画面 1. 通过  、  按钮对要解除的软元件进行选择。

2. 如果按压  按钮，将进行解除。

“登录批量解除”画面 1. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后，通过  

按钮确定。

↓

“登录批量解除正常结束”画面 2. 正常完成后将显示左侧画面。

通过  按钮返回至 “device clear( 软元件清除 )”

画面。
231



4.2.4 扫描时间监视

通过显示模块的操作，可以对扫描时间的当前值、最大值、最小值进行确认。可以显示与 CPU 模块的特殊寄存器中存

储的值相同的内容。

*1 初始执行型程序的扫描时间除外。

(1)画面切换

扫描时间监视的画面切换如下所示。

(2)监视内容

显示扫描时间的当前值、最大值、最小值。

表示内容 特殊寄存器 内容

当前值 SD520、SD521 当前扫描时间

最大值 SD526、SD527 最大扫描时间*1

最小值 SD524、SD525 最小扫描时间*1
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4.2.5 内置 I/O 监视

通过显示模块操作，可以对内置 I/O 功能的输入输出状态及各设置值进行确认。此外，也可对内置 I/O 功能中检测出

的出错进行解除。 

内置 I/O 监视是由下述功能所构成。 

·内置定位功能监视 

·内置高速计数器功能监视 

·内置 I/O 出错解除 

(1)画面切换

内置 I/O 监视的画面切换如下所示。
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(2)内置定位功能监视

可以对内置定位功能的设置值进行监视。

(a)显示项目

将显示下表中所示的项目。

(b)操作步骤

内置定位功能监视是通过下述操作进行。

(3)内置高速计数器功能监视

可以对内置高速计数器功能的设置值进行监视。

(a)显示项目

将显示下表中所示的项目。

*1 脉冲输入模式为“单相 1 倍增”、“单相 1 倍增 ( 仅 A 相 )”或者 “CW/CCW”的情况下。

*2 计数速度设置为“200kpps”的情况下。

*3 输入了超出性能规格的脉冲时，有可能会超出该范围。

显示项目 内容 范围

位置 (p) 定位范围 -2147483648 ～ 2147483647 pulses

速度 (v) 速度指令 ( 速度限制值 ) 0 ～ 200000 pps

数据 No. 执行中的定位数据 No. “无”或者 1 ～ 10

出错 No. 内置定位功能的出错 No. “无”或者出错代码

“定位功能监视 轴选择”画面 1. 通过  、  按钮选择 “AXIS #1( 轴 1)” 或者

“AXIS #2( 轴 2)” 后，通过  按钮确定。

↓

“定位功能监视”画面 2. 显示项目将被显示。

显示项目 内容 范围

当前值 (m) 计数器的当前值 -2147483648 ～ 2147483647

频率 (f) 高速计数器功能的频率 -100000 ～ 100000Hz*1

测定 高速计数器功能的测定状态 测定中 / 测定停止

旋转速度 (r) 高速计数器功能的旋转速度 -12000000 ～ 12000000r/min*2 *3

出错 No. 高速计数器功能的出错 No. “无”或者出错代码
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(b)操作步骤

内置高速计数器功能监视是通过下述操作进行。

“高速计数器功能监视 CH 选择”画面 1. 通过  、  按钮选择 CH1 或者 CH2 后，通过  

按钮确定。

↓

“高速计数器功能监视类型选择”画面 2. 通过  、  按钮选择 “PRESENT VAL MON( 当前值

监视 )”、“PULSE FREQUENCY( 频率监视 )”、

“ROTATION SPD( 旋转速度监视 )”之一后，通过  

按钮确定。

↓

“高速计数器功能当前值监视”画面

“高速计数器功能频率监视”画面

“高速计数器功能旋转速度监视”画面

3. 显示项目将被显示。
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(4)内置 I/O 出错解除

可以对定位功能的轴及高速计数器功能的 CH( 通道 ) 进行指定，对出错进行解除。

“内置 I/O 功能出错解除轴 /CH 选择”画面 1. 通过  、  按钮选择进行出错解除的项目后，通过 

 按钮确定。

↓

“内置 I/O 功能出错解除确认”画面 2. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后，通过  

按钮确定。

↓

“内置 I/O 功能出错解除正常结束”画面 3. 正常完成后将显示如左所示的画面。

通过  按钮返回至 “built-in monitor/error 

clear( 内置监视 / 出错解除 )”画面。
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4.2.6 出错显示 / 解除

通过显示模块操作，可以对发生中的出错及以前发生的出错信息进行确认。此外，也可对发生中的出错进行解除。 

出错显示 / 解除是由下述功能所构成。

·当前出错监视 

·出错履历的显示 

·出错的解除 

(1)画面切换

出错显示 / 解除的画面切换如下所示。
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(2)当前出错监视

通过 CPU 模块可以对发生中的最新出错信息 ( 包括报警 ) 进行确认。

当前出错监视是由下述画面所构成。

·“出错信息”画面 

·“出错公共信息”画面 

·“出错个别信息”画面

(a)出错信息

发生了出错的情况下，将显示下述信息。

(b)出错公共信息

发生了出错的情况下，将显示下述信息。

出错公共信息中包含下述项目。 

出错公共信息 内容 出错公共信息 内容

模块 No. 
插槽 No./ 块 No.

程序出错位置

文件名

I/O No. SFC 块指定

文件名 /驱动器名
驱动器 SFC 步指定

文件名 SFC 转移指定

时间 ( 设置值 ) 时间 步编号 /转移条件

无 - 顺控程序步 No.
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(c)出错个别信息

发生了出错的情况下，将显示下述信息。

出错个别信息中包含下述项目。

(3)出错履历的显示

CPU 模块中发生的出错的履历以一览进行显示。显示的项目如下表所示。 

*1 发生的出错的时间从最新的出错开始按升序排列。

(a)操作步骤

出错履历的显示是通过下述操作进行。

出错个别信息 内容 出错个别信息 内容

文件名 / 驱动器名
驱动器 参数 No. 参数 No. 

文件名 报警器 No. F No.

时间 ( 实测值 ) 时间

文件诊断信息

驱动器 No.

程序出错位置

文件名 文件名

SFC 块指定 故障信息 1

SFC 步指定 故障信息 2

SFC 转移指定 故障信息 3

步编号 / 转移条件
无 -

顺控程序步 No.

显示项目 内容

显示编号 表示出错履历信息的显示顺序的编号*1

出错代码 对象出错履历信息的出错代码

出错信息 对象出错履历信息的出错信息 

“出错履历”画面 1. 按压  按钮。

↓

“出错履历一览”画面 2. 通过  、  按钮选择对象出错履历后，如果按压 

 按钮，将显示出错信息。
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(4)出错的解除

通过显示模块操作，可以对继续运行型出错进行解除。

出错的解除应在消除了出错发生原因之后进行。 
关于出错发生的原因消除方法，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

(a)操作步骤

出错的解除是通过下述操作进行。

“出错解除选择”画面 1. 通过  、  按钮选择要解除的出错后，通过  

按钮确定。

↓

“出错解除”画面 2. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后，通过  

按钮确定。

↓

“出错解除正常结束”画面 3. 正常完成后将显示如左所示的画面。

通过  按钮返回至 “error clear( 出错解除选择 )”

画面。
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4.3 CPU 设置

通过显示模块操作，可以对时钟功能进行确认及更改。

4.3.1 时钟设置

可以对 CPU 模块内部的时钟数据进行设置。

(1)画面切换

时钟设置的画面切换如下所示。

(2)设置项目

时钟设置中可设置的项目如下所示。

项目 范围 项目 范围

年 1980 ～ 2079 时 00 ～ 23

月 1 ～ 12 分 00 ～ 59

日 1 ～ 31 秒 00 ～ 59
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(3)操作步骤

从 “时钟设置”画面通过下述操作进行。

“时钟设置”画面 1. 通过  、  按钮移动光标位置，通过  、  按

钮对时钟数据进行逐 1 増减后，通过  按钮确定。 

↓

“时钟设置确认”画面 2. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后，通过  

按钮确定。

↓

“时钟设置完成”画面 3. 正常完成后将显示如左所示的画面。

通过  按钮返回至 “CPU settings(CPU 设置 )”画

面。
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4.4 模块监视 / 测试

通过显示模块操作，可以对智能功能模块 ( 包括内置 CC-Link 功能 ) 的缓冲存储器的值进行更改、确认。

4.4.1 缓冲存储器监视 / 测试

可以对缓冲存储器进行监视 / 测试。

(1)画面切换

缓冲存储器监视 / 测试的画面切换如下所示。
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(2)模块的指定方法

进行监视 / 测试的模块的指定方法有下述几种。

·起始 I/O No. 指定

·安装一览选择 

(a)起始 I/O No. 指定

起始 I/O No. 指定是通过下述操作进行。

(b)安装一览选择

安装一览选择是通过下述操作进行。

“模块监视 / 测试 _ 起始 I/O No. 指定”画面 1. 通过  、  按钮移动光标位置，通过  、  按

钮对起始 I/O No. 进行逐 1 増减后，通过  按钮确

定。 

“模块监视 / 测试 _ 安装一览选择”画面 1. 通过  、  按钮选择对象项目后，通过  按钮

确定。
244



第 4 章 显示模块的功能

4

4
.4
 
模

块
监

视
/
测

试

4
.4
.
1 
缓

冲
存

储
器

监
视

/
测
试

(3)缓冲存储器地址的指定方法

对本项 (2) 中选择的模块的缓冲存储器地址进行指定。进行监视 / 测试的模块的缓冲存储器地址的指定是通过下

述操作进行。

(4)显示格式的指定方法

显示格式的指定是通过下述操作进行。

“模块监视 / 测试”画面 1. 按压  按钮。

↓

“缓冲存储器地址输入格式选择”画面 2. 通过  、  按钮选择缓冲存储器地址的输入格式

后，通过  按钮确定。

↓

“缓冲存储器地址指定”画面 3. 通过  、  按钮移动光标位置，通过  、  按

钮对地址的位数进行逐 1 増减后，通过  按钮确定。 

“缓冲存储器监视”画面 1. 按压  按钮。

↓

“显示格式选择”画面 2. 通过  、  按钮选择对象显示格式后，通过  

按钮确定。
245



(5)软元件注释的指定方法

将显示软元件通过软元件注释进行显示是通过下述操作进行。*1 *2

*1 软元件注释的显示仅在下述画面中有效。

 ·“缓冲存储器监视”画面 

 ·“缓冲存储器测试确认”画面 

 ·“缓冲存储器测试”画面

*2 进行软元件注释显示时，需要预先在可编程控制器文件设置中对“指令中使用的注释文件”进行设置。 

(6)缓冲存储器监视

可以对进行监视的模块的起始 I/O No.、缓冲存储器地址、显示格式、缓冲存储器的值、缓冲存储器的值的位状态

进行监视。

显示项目的说明与软元件监视的相同。(  222 页的 4.2.1 项 (5))

“缓冲存储器监视”画面 1. 按压  按钮。

↓

“软元件注释显示选择”画面 2. 通过  、  按钮选择 “DSP DEV COMMENT( 软元件

注释显示 )”后，通过  按钮确定。
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(7)缓冲存储器测试

可以对缓冲存储器的值进行更改。

由于对 “缓冲存储器测试确认”画面中显示的值进行缓冲存储器测试，因此相应的缓冲存储器正在被程序等使用的情况下 ,

有可能与 “缓冲存储器测试”画面中设置的值不同。 

“缓冲存储器监视”画面 1. 按压  按钮。

↓

“缓冲存储器测试确认”画面 2. 通过  、  按钮选择对象地址后，按压  按钮。

光标将移动至缓冲存储器的值处，通过  、  按钮

对值进行逐 1 増减。

3. 如果按压  按钮，将变为缓冲存储器测试中设置的

值。
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4.5 模块设置

通过显示模块操作，可以对智能功能模块的各设置值进行确认、更改。

4.5.1 初始设置更改

可以对各智能功能模块中的初始设置进行更改。 

更改设置值后，通过下述操作将被反映到 CPU 模块中。 

·电源 OFF → ON

·复位

·STOP → RUN*1 

*1 应将开关操作重复 2 次。(STOP → RUN → STOP → RUN)

在进行初始设置更改之前，应对 CPU 模块进行下述写入。如果在写入之前进行初始设置更改，将显示出错信息。 

·智能功能模块参数 ( 77 页的 2.11 节 (1))

·菜单定义文件 ( 250 页的 4.5.1 项 (2)) 
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(1)画面切换

初始设置更改的画面切换如下所示。

初始设置更改的下面的分级根据各智能功能模块而有所不同。

所使用的各智能功能模块的手册
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(2)显示模块菜单登录 /解除

通过显示模块进行初始设置更改时，需要将菜单定义文件写入到 CPU 模块中。

 对于存储目标，可以选择标准 ROM 或者 SD 存储卡。*1 *2 *3

[Online( 在线 )] [Register/Cancel Display Module Menu( 显示模块菜单登录 )]

*1 在 GX Developer 中，不能进行菜单定义文件的写入。

*2 SD 存储卡中存在有菜单定义文件的情况下，即使将菜单定义文件创建到标准 ROM 中，SD 存储卡的菜单定义文件也将优

先。

*3 关于 GX Works2 中智能功能模块的对应版本，请参阅下述手册。

GX Works2 Version 1 操作手册 ( 公共篇 ) 
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4.6 用户信息

通过用户信息指令 (UMSG 指令 ) 的执行，可以在显示模块中显示用户信息。用户信息是指显示模块专用的用户的任意

信息。 

关于用户信息指令的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

● 通过“function selection( 功能选择 )”画面的“USER MESSAGE( 用户信息 )”，可以对显示模块最后显示的用户信息进
行再显示。

但是，在下述情况下用户信息未保持时，用户信息将无法显示。

·执行了将空的字符串指定为自变量的用户信息指令后，执行了用户信息时。 

·在从电源 OFF → ON 时或者复位时算起一次也未执行用户信息指令的状态下，执行了用户信息时。  
·用户信息显示过程中执行了将 NULL 代码 (00H) 指定为自变量的用户信息指令时。

*1 即使通过语言设置对显示的语言进行切换，用户信息的显示内容也不能被进行语言转换。

● 指令的上升沿时或者内容被更改时将显示用户信息。因此，指令的上升沿间隔及信息内容的更改间隔较短的情况下，将持
续弹出用户信息，有可能导致显示模块的操作无法进行。在这种情况下，在用户信息显示的状态下通过对显示模块的

按钮进行长时间按压，可以置为禁止弹出状态。关于使其重新弹出显示时的操作， 请参阅 264 页的 4.8.4 项。
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4.7 存储卡操作

通过显示模块的操作，可以在 CPU 模块与 SD 存储卡之间进行文件操作。 

存储卡操作由下述功能所构成。 

·文件一览 / 删除 

·空余容量确认 

·批量保存 

·批量加载

进行存储卡操作的情况下，应预先将 SD 存储卡安装到 CPU 模块中，并置为允许使用状态。

在下述状态下执行了存储卡操作的功能的情况下，将显示出错信息。 

·未安装 SD 存储卡的情况下
·SD 存储卡由于 SM606(SD 存储卡强制使用停止指示 ) 而处于停止使用状态的情况下

4.7.1 文件一览 /删除

对 SD 存储卡中存储的文件夹及文件进行一览显示。 

此外，可以从一览中选择任意的文件夹或文件，进行更新时间及容量的确认以及删除。

(1)画面切换

文件一览 / 删除的画面切换如下所示。
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(2)文件夹 /文件的一览显示

在 “文件一览”画面中，显示 SD 存储卡中存储的文件夹及文件。 

· 显示对象为文件夹的情况下，在文件夹名的右端将显示 “>”。 

· 显示模块在一次显示中将采集 100 个信息，存在有 100 个以上的文件夹及文件的情况下，在画面最下方将显

示 “往后”。

选择了 “往后”时将显示下一个 100 个。此时，第 101 个以后的画面的最上方将显示 “往前”。通过选择

“往前”将返回至以前 100 个的画面。

备 注

● SD 存储卡中存储的文件夹名、文件名超过了下述字符数的情况下，由于一行中显示不下，因此文件夹名、文件名将被缩

短显示。
·文件名 : 半角 15 字符 ( 包括扩展名 )  

·文件夹名 : 半角 13 字符

  将 “abcdefghijkl.txt”在显示模块中进行了一览显示的情况下

● 在显示模块的文件夹 / 文件的一览显示中，最多可显示 6 级 ( 根目录作为 1 级 )。
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(3)文件夹 /文件的更新时间 /容量显示

显示 SD 存储卡中存储的文件夹及文件的更新时间及容量。

(a)操作步骤

文件夹 / 文件的更新时间 / 容量显示通过下述操作进行。

“文件一览”画面 1. 在 “File list( 文件一览 )”画面中通过  、  按

钮选择任意的文件夹或文件后，通过  按钮确定。

↓

“文件夹 / 文件操作菜单”画面 2. 通过  、  按钮选择 “TIME STAMP/SIZE( 更新时

间 / 容量 )”后，通过  按钮确定。

↓

“更新时间 / 容量显示”画面 3. 将显示所选择的文件夹及文件的更新时间及容量。 

通过  按钮返回至 “Folder/file operation menu

( 文件夹 / 文件操作菜单 )”画面。 
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(4)文件夹 /文件的删除

删除 SD 存储卡中存储的文件夹及文件。

(a)操作步骤

文件夹 / 文件的删除通过下述操作进行。

删除文件夹时，位于文件夹内的文件夹及文件将全部被删除。 

但是，要删除的文件夹内存在有只读文件的情况下，只读文件将无法被删除，文件夹也无法被删除。( 只读文件以外的文件
夹及文件可被删除。) 

删除存储了只读文件的文件夹的情况下，应单独指定只读文件将其删除之后，再执行文件夹删除。

“文件一览”画面 1. 在 “File list( 文件一览 )”画面中通过  、  按

钮选择任意的文件夹或文件后， 通过  按钮确定。

↓

“文件夹 / 文件操作菜单”画面 2. 通过  、  按钮选择“DELETE( 删除 )”后，通过 

 按钮确定。

↓

“文件夹 / 文件删除”画面 3. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后， 通过  

按钮确定。

↓

“文件夹 / 文件删除正常完成”画面 4. 选择的文件夹及文件将被删除。 

通过  按钮返回至 “File list( 文件一览 )”画

面。
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(b)注意事项

删除文件夹 / 文件时不能执行下述的在线操作。如果执行，将向请求源返回出错响应信息。

分类 操作名称

驱动器操作

可编程控制器存储器格式化

可编程控制器存储器清除 (文件寄存器全清除 ) 

标题写入

可编程控制器存储器整理

文件操作

可编程控制器写入

可编程控制器数据删除

可编程控制器用户数据写入

可编程控制器用户数据删除

口令登录

跟踪 采样跟踪登录

数据记录 数据记录登录

FTP 功能 全部操作指令对象

其它
通过 SD存储卡的 CPU模块更换功能

显示模块菜单的登录 / 解除
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4.7.2 空余容量确认

可以确认 CPU 模块中安装的 SD 存储卡的空余容量。 

(a)操作步骤

空余容量显示通过下述操作进行。

“存储卡操作菜单”画面 1. 通过  、  按钮选择 “FREE SPACE( 空余容量确

认 )”后，通过  按钮确定。

↓

“空余容量确认菜单”画面 2. 通过  按钮确定。

↓

“空余容量确认”画面 3. 将显示 SD 存储卡的空余容量。 

通过  按钮返回“Memory card operation menu( 存

储卡操作菜单 )”画面。 
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4.7.3 批量保存

可以将 CPU 模块中存储的数据 ( 程序文件及参数文件等 ) 保存到 SD 存储卡中。

(1)操作步骤

批量保存通过下述操作进行。

*1 “保存执行中”画面中显示的内容如下所示。 

“存储卡操作菜单”画面 1. 通过  、  按钮选择 “BATCH SAVING( 批量保

存 )”后， 通过  按钮确定。

↓

“批量保存”画面 2. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后， 通过  

按钮确定。

↓

“保存执行中”画面 3. 批量保存将被执行。*1

在批量保存执行过程中，显示模块的按钮操作将无法进

行。

↓

“批量保存正常完成”画面 4. 正常完成时，将显示左侧的画面。

通过  按钮返回“Memory card operation menu( 存

储卡操作菜单 )”画面。 

SD 存储卡内将创建 “SaveLoad”文件夹。
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4.7.4 批量加载

通过批量保存将 SD 存储卡中存储的批量保存 / 加载数据读取到 CPU 模块中。 

批量加载只能在 CPU 模块处于 STOP 状态时才可执行。 

(1)操作步骤

批量加载通过下述操作进行。

“存储卡操作菜单”画面 1. 通过  、  按钮选择 “BATCH LOADING( 批量加

载 )”后，通过  按钮确定。

↓

“批量加载对象文件夹”画面 2. 通过  、  按钮选择读取文件夹后，通过  按

钮确定。

对象文件夹变为仅位于“SaveLoad”文件夹内的文件

夹。

↓

“批量加载执行”画面 3. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后，通过  

按钮确定。

覆盖只读文件的情况下，将显示覆盖确认画面。

↓

“驱动器格式化执行”画面 4. 批量加载时执行格式化的情况下，通过  、  按钮

选择“YES( 是 )”后，通过  按钮确定。*1

选择了 “NO( 否 )”的情况下，将不进行格式化而执行

批量加载。

↓

转下页
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*1 程序存储器、标准 RAM、标准 ROM 将被格式化。SD 存储卡不成为格式化的对象。

*2 “加载执行中”画面中显示的内容如下所示。

● SD 存储卡处于写入禁止状态时将无法执行批量加载。 
执行批量加载的情况下，应解除 SD 存储卡的写入禁止状态。 

● 批量加载时读取数据中存在有相同名称的文件夹或文件 ( 也包括只读文件 ) 的情况下，加载目标 CPU 模块的数据将被覆

盖。

● 在未进行格式化的状态下执行批量加载的情况下，CPU 模块中除批量加载对象文件以外的数据将不被删除。

↓

“格式化中”画面

“加载执行中”画面

5. 执行了格式化的情况下，在 “Drive formatting( 格式

化中 )”画面的后面将显示 “Batch loading( 加载执行

中 )”画面。*2

在格式化中及批量加载执行中显示模块的按钮操作将无

法进行。

↓

“批量加载正常完成”画面 6. 正常完成时，将显示左侧的画面。

通过  按钮返回 “Memory card operation menu( 存

储卡操作菜单 )”画面。 
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4.8 选项设置

通过 “功能选择”画面的 “OPTIONS( 选项 )”，可以进行显示模块的显示及动作设置。对于本功能中设置的内容，可

以在无电池备份的状况下保存到 CPU 模块中。*1 *2

*1 弹出设置的内容将不被保存。

*2 将显示模块替换为其它的 CPU 模块的情况下，将以该 CPU 模块中保存的设置内容执行动作。

在选项的项目中有下述内容。

·语言设置 

·对比度调节 

·亮灯时间设置 

·弹出 

4.8.1 语言设置

可以对显示模块中显示的语言进行更改。

(1)操作步骤

语言设置是通过下述操作进行。

对于显示模块显示的语言信息，可以通过 SD581( 显示模块语言信息 ) 进行确认。 

MELSEC-L CPU 用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 ) 

“选项”画面 1. 通过  、  按钮选择 “LANGUAGE( 语言设置 )”

后，通过  按钮确定。

↓

“语言设置”画面 2. 通过  、  按钮切换语言后，通过  按钮确定。
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4.8.2 对比度调节

可以对显示模块中显示的字符的浓淡进行设置。

(1)设置范围

0( 淡 ) ～ 9( 浓 )。( 默认 : “3”)

(2)操作方法

对比度调节是通过下述操作进行。

“选项”画面 1. 通过  、  按钮选择 “CONTRAST( 对比度调节 )”

后，通过  按钮确定。

↓

“对比度调节”画面 2. 通过  、  按钮对 “Contrast( 对比度值 )”进行

调节后，通过  按钮确定。
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4.8.3 亮灯时间设置

对显示模块的背光灯的亮灯时间进行设置。

(1)设置范围

可设置的值如下所示。( 默认 : “5 分”) 

(2)操作方法

亮灯时间设置是通过下述操作进行。

·1 分 ·3 分 ·5 分 ·10 分 ·15 分 ·30 分 ·60 分 ·常时亮灯

“选项”画面 1. 通过  、  按钮选择“BACKLIGHT( 亮灯时间设置)”

后，通过  按钮确定。

↓

“亮灯时间设置”画面 2. 通过  、  按钮对亮灯时间进行设置后，通过  

按钮确定。
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4.8.4 弹出

可以对 (  251 页的 4.6 节 ) 的用户信息显示禁止弹出状态进行解除。

(1)操作方法

弹出的禁止状态解除是通过下述操作进行。

“选项”画面 1. 通过  、  按钮选择 “POPUP( 弹出 )”后，通过 

 按钮确定。

↓

“弹出”画面 2. 按压  按钮。

↓

“禁止弹出状态解除”画面 3. 通过  、  按钮选择 “YES( 是 )”后，通过  

按钮确定。

↓

“禁止弹出状态解除结束”画面 4. 正常完成后将显示如左所示的画面。

通过  按钮返回至 “pop-up( 弹出 )”画面。
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第3部 软元件及常数
本章对 CPU 模块中使用的软元件及常数有关内容进行说明。
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第 5 章 软元件的说明

在本章中，对 CPU 模块中可使用的软元件有关内容进行说明。

5.1 软元件一览

CPU 模块中可使用的软元件及使用范围如下所示。

( 转下页 )

分类 类型 软元件名
默认值 参数设置的

设置范围
参阅章节

点数 使用范围

内部用户软元件

位软元件

输入 8192 点 X0 ～ X1FFF 16 进制
不能设置

271 页的 5.2.1项

输出 8192 点 Y0 ～ Y1FFF 16 进制 271 页的 5.2.2项

内部继电器 8192 点 M0 ～ M8191 10 进制

可以设置

(内部用户软元件合

计 29K 字以内 )*8

272 页的 5.2.3项

锁存继电器 8192 点 L0 ～ L8191 10 进制 272 页的 5.2.4项

链接继电器 8192 点 B0 ～ B1FFF 16 进制 272 页的 5.2.5项

报警器 2048 点 F0 ～ F2047 10 进制 273 页的 5.2.6项

链接特殊继电器 2048 点 SB0 ～ SB7FF 16 进制 276 页的 5.2.7项

变址继电器 2048 点 V0 ～ V2047 10 进制 276 页的 5.2.8项

步进继电器 8192 点 S0 ～ S8191 10 进制
选择 0K 点或者 8K 点

之一
277 页的 5.2.9项

·位软元件 ( 触点·

线圈 ) 

·字软元件 ( 当前值 )

定时器 2048 点 T0 ～ T2047 10 进制

可以设置

(内部用户软元件合

计 29K 字以内 )

277页的5.2.10项
累计定时器 0 点 (ST0 ～ ST2047) 10 进制

计数器 1024 点 C0 ～ C1023 10 进制 285页的5.2.11项

字软元件

数据寄存器 12288 点 D0 ～ D12287 10 进制 288页的5.2.12项

链接寄存器 8192 点 W0 ～ W1FFF 16 进制 289页的5.2.13项

链接特殊寄存器 2048 点 SW0 ～ SW7FF 16 进制 290页的5.2.14项

内部系统软元件

位软元件

功能输入 16 点 FX0 ～ FXF 16 进制

不能设置

291 页的 5.3.1项
功能输出 16 点 FY0 ～ FYF 16 进制

特殊继电器 2048 点 SM0 ～ SM2047 10 进制 293 页的 5.3.2项

字软元件
功能寄存器 5 点 FD0 ～ FD4 10 进制 291 页的 5.3.1项

特殊寄存器 2048 点 SD0 ～ SD2047 10 进制 293 页的 5.3.3项
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*1 在 L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P 中，为 32K 点 (D12288 ～ D45055)。

*2 实际可使用的点数根据智能功能模块而有所不同。

所使用的各智能功能模块的手册 

*3 在 L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P 中，合计为 0 ～ 64K 点。 

*4 在 L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P 中，为 128 点 (BL0 ～ BL127)。 

*5 在 L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P 中，为 U0 ～ U3F。 

*6 在序列号的前 5 位数为 “13012”以后的 CPU 模块中可以使用。

*7 在 CC-Link IE 现场网络中，J □ \W0 ～ J□ \W1FFF 变为 RWw(8192 点 )，J □ \W2000 ～ J□ \W3FFF 变为 RWr(8192 点 )。

*8 更改软元件点数时，请确认 271 页的 5.2 节 (1) 的注意事项。

分类 类型 软元件名
默认值 参数设置的

设置范围
参阅章节

点数 使用范围

链接直接软元件*6

位软元件

链接输入 16384 点
Jn\X0 ～ 

Jn\X3FFF
16 进制

不能设置 294 页的 5.4 节

链接输出 16384 点
Jn\Y0 ～ 

Jn\Y3FFF
16 进制

链接特殊继电器 512点
Jn\SB0 ～ 

Jn\SB1FF
16 进制

字软元件

链接寄存器 16384 点
Jn\W0 ～ 

Jn\W3FFF*7
16 进制

链接特殊寄存器 512点
Jn\SW0 ～ 

Jn\SW1FF
16 进制

模块访问软元件 字软元件
智能功能模块软

元件
65536 点

Un\G0 ～ 

Un\G65535*2
10 进制 不能设置 297 页的 5.5 节

变址寄存器 / 通用运

算寄存器
字软元件

变址寄存器 / 通

用运算寄存器
20 点 Z0 ～ Z19 10 进制 不能设置 299 页的 5.6 节

文件寄存器 字软元件 文件寄存器 0 点 - 10 进制

合计 0 ～ 384K点

*3

 (1K 单位 )

303 页的 5.7 节

扩展数据寄存器 字软元件 扩展数据寄存器
128点

*1

D12288 ～ 

D143359*1
10 进制

307 页的 5.8 节

扩展链接寄存器 字软元件 扩展链接寄存器 0 点 - 16 进制

嵌套 - 嵌套 15 点 N0 ～ N14 10 进制 不能设置 312 页的 5.9 节

指针 -
指针 4096 点 P0 ～ P4095 10 进制

不能设置
313 页的 5.10 节

中断指针 256点 I0 ～ I255 10 进制 316 页的 5.11 节

其它

位软元件 SFC 块软元件
320点

*4

BL0 ～ BL319 点

*4
10 进制

不能设置

317 页的 5.12.1 项

-

I/O No. 指定软

元件
- U0 ～ UFF*5 16 进制 317 页的 5.12.2 项

宏指令自变量软

元件
10 点 VD0 ～ VD9 10 进制 317 页的 5.12.3 项
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5.2 内部用户软元件

是根据用户用途使用的软元件。

(1)内部用户软元件的软元件点数

可以对软元件的使用点数进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )]

[Device( 软元件设置 )]

对软元件点数进行更改的情况下，应注意下述事项。 

·不能更改输入 (X)、输出 (Y) 的点数。 

·步进继电器 (S) 的点数可以被更改为 0k 点。 

·1 个软元件以 16 点为单位进行设置。  

·内部用户软元件的合计最大点数为 29k 字。 

·位软元件的每个软元件的最大点数为 32k 点。但是，内部继电器、链接继电器的每个软元件的最大点数可

设置为 60k 点。

·对于定时器、累计定时器、计数器，每个软元件分别按字软元件 1 点、位软元件 2 点进行计算。

( 269 页的 5.2 节 (2)) 
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●对软元件点数进行更改的情况下，应注意避免下述的刷新范围超出软元件点数的范围。

·与 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的链接刷新
·CC-Link 中的自动刷新

·与智能功能模块的自动刷新

超出了相应软元件的范围的情况下，数据有可能被写入到其它的软元件中，或者变为出错状态。

●更改内部用户软元件的使用点数后对参数进行了可编程控制器写入的情况下，软元件的地址及存储值有可能会变化，

该变化值有可能被使用，因此不能直接使用通过更改前的参数创建的下述文件。

·顺控程序

·SFC 程序
·ST 程序

更改内部用户软元件的使用点数的情况下，应通过编程工具进行下述操作。

[ 更改内部用户软元件使用点数之前 ]
从 CPU 模块中读取全部使用的软元件、各程序。

[ 更改内部用户软元件使用点数之后 ]

将更改前读取的软元件、各程序写入到 CPU 模块中。

关于软元件、各程序的读取 / 写入，请参阅以下手册。

所使用的编程工具的操作手册 

(2)存储器容量的思路

内部用户软元件的设置应满足以下公式。

( 位软元件 )+( 定时器、累计定时器、计数器 )+( 字软元件 ) ≤ 29K 字

·位软元件的情况下，将 16 点作为 1 字进行计算。

·定时器、累计定时器、计数器的情况下，将 16 点作为 18 字进行计算。

·字软元件的情况下，将 16 点作为 16 字进行计算。
269



(3)软元件点数分配示例

使用了附录 6 中记载的软元件点数分配表的分配示例如下所示。

*1 系统中固定 ( 不可更改 )。但是，步进继电器 (S) 的点数也可更改为 0 点。

*2 各软元件的最大点数为 32K 点 ( 内部继电器、链接继电器为 60K 点 )。

*3 记入将软元件点数用容量 ( 字 ) 栏中显示的数字进行乘法或者除法计算后的数值。

软元件名 符号 进制数
软元件点数 *2 限制检查

点数 编号 容量 ( 字 )*3 位点数 *2

输入继电器*1 X 16 8K (8192)点 X0000 ～ X1FFF /16 512 点 × 1 8192 点

输出继电器*1 Y 16 8K (8192)点 Y0000 ～ Y1FFF /16 512 点 × 1 8192 点

内部继电器 M 10 16K (16384)点 M0 ～ M16383 /16 1024 点 × 1 16384 点

锁存继电器 L 10 4K (4096)点 L0 ～ L4095 /16 256 点 × 1 4096 点

链接继电器 B 16 4K (4096)点 B0000 ～ B0FFF /16 256 点 × 1 4096 点

报警器 F 10 1K (1024)点 F0 ～ F1023 /16 64 点 × 1 1024 点

链接特殊继电器 SB 16 2K (2048)点 SB0000 ～ SB07FF /16 128 点 × 1 2048 点

变址继电器 V 10 1K (1024)点 V0 ～ V1023 /16 64 点 × 1 1024 点

步进继电器*1 S 10 8K (8192)点 S0 ～ S8191 /16 512 点 × 1 8192 点

定时器 T 10 2K (2048)点 T0 ～ T2047 2304 点 × 2 4096 点

累计定时器 ST 10 2K (2048)点 ST0 ～ ST2047 2304 点 × 2 4096 点

计数器 C 10 1K (1024)点 C0 ～ C1023 1152 点 × 2 2048 点

数据寄存器 D 10 14K (14336)点 D0 ～ D14335 × 1 14336 点 -

链接寄存器 W 16 4K (4096)点 W0000 ～ W4095 × 1 4096 点 -

链接特殊寄存器 SW 16 2K (2048)点 SW0000 ～ SW07FF × 1 2048 点 -

软元件合计 
29568 点

(29696 字以下 )
63488 点
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5.2.1 输入 (X)

是用于将来自于外部设备的 ON/OFF 信息获取到 CPU 模块中的软元件。 

(1)输入的思路

对于输入 1 点在 CPU 模块中内置 1 个虚拟继电器 Xn。在程序中，使用该 Xn 的常开触点、常闭触点。

输入 (X) 也可用于 CC-Link IE 现场网络或 CC-Link 的远程输入 (RX) 的刷新目标 (CPU 模块侧 ) 软元件。

5.2.2 输出 (Y)

输出 (Y) 是将程序的控制结果输出到外部设备的软元件。
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5.2.3 内部继电器 (M)

内部继电器 (M) 是 CPU 模块内部使用的辅助继电器。如果执行以下操作，内部继电器将全部 OFF。

·电源 OFF → ON

·复位

·锁存清除 (  87 页的 3.4 节 )

不能对内部继电器进行锁存 ( 停电保持 )。需要锁存的情况下，应使用锁存继电器 (L)。

(  272 页的 5.2.4 项 )

5.2.4 锁存继电器 (L)

锁存继电器 (L) 是可在 CPU 模块内部使用的可锁存 ( 停电保持 ) 的辅助继电器。停电过程中 ON/OFF 信息由 CPU 模块本

身的电池进行保持。即使进行了下述操作也可对之前的 ON/OFF 信息进行保持。

·电源 OFF → ON 

·复位 

锁存继电器在锁存清除时将被置为 OFF。

如果使用锁存继电器扫描时间将延迟。(  340 页的附录 1.2)

5.2.5 链接继电器 (B)

链接继电器 (B) 是输入点数为 16 进制数的内部继电器。 对于未进行网络参数设置的范围，可以作为内部继电器或锁存

继电器使用。 

·链接继电器中未进行锁存的范围 : 相当于内部继电器 

·链接继电器中进行锁存的范围 : 相当于锁存继电器

将网络模块内的链接软元件用于 CPU 模块的链接寄存器的点数 ( 默认 : 8192 点 ) 以后的情况下，应在可编程控制器参数的软

元件设置中更改链接寄存器的点数。
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5.2.6 报警器 (F)

报警器 (F) 是一个辅助继电器，将其用于用户创建的设备异常·故障检测程序中可带来方便。任意一个报警器为 ON

时，SM62 将变为 ON，相应的报警器编号将被存储到 SD62 ～ SD79 中。 

通过监视 SD62 ～ SD79 可对设备异常·故障的有无进行确认。

 F5 为 ON 时将变为 ON 的报警器编号输出到外部

(1)将报警器置为 ON的方法

通过下述指令进行。

(a) SET F □指令

仅在输入条件的上升沿时报警器变为 ON。即使输入条件变为 OFF 报警器也将保持为 ON 状态不变。使用了多个

报警器的情况下，通过使用 OUT F □指令，可以缩短扫描时间。 

(b) OUT F □指令

由于该指令为每个扫描处理，因此与使用 SET F □指令相比其扫描时间将延迟。

将报警器通过除 SET F □指令及 OUT F □指令以外的指令置为 ON 的情况下 ( 例如 MOV 指令等 )，将执行与内部继电器 (M) 相
同的动作。SM62 不变为 ON 且不将报警器编号存储到 SD62、SD64 ～ SD79 中。 
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(2)报警器 ON时的处理内容

只要有 1 个报警器变为 ON，则 SM62 将 ON，SD62 ～ SD79 中将存储下述内容。此外，SD62 的报警器编号将被登录

到出错履历存储器中。

此外，CPU 模块前面的 USER LED 将亮灯 ( 红色 )。

对于报警器为 ON 时 USER LED 是否亮灯，可以通过 LED控制功能 (  159 页的 3.25 节 ) 进行设置。

(3)将报警器置为 OFF 的方法

通过下述指令进行。

(a) RST F □指令

将通过 SET F □指令置为 ON 的报警器编号置为 OFF 时使用该指令。

(b) LEDR 指令

将 SD62、SD64 中存储的报警器编号置为 OFF 时使用该指令。

(c) BKRST 指令

将指定范围内的报警器编号批量地置为 OFF 时使用该指令。

(d) OUT F □指令

报警器编号的 ON/OFF 通过同一个指令进行。 但是，即使通过 OUT F □指令将报警器编号置为 OFF，也不执行本

项 (4) 的处理。通过 OUT F □指令将报警器置为 OFF 的情况下，需要执行 RST F □指令、LEDR 指令或者 BKRST

指令。 
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(4)报警器 OFF 时的处理

·通过执行 RST F □指令或 BKRST 指令将报警器置为 OFF 时的特殊寄存器 (SD62 ～ SD79) 的存储数据

·执行 LEDR 指令时的特殊寄存器 (SD62 ～ SD79) 的存储数据

报警器的 ON 与优先顺序高于报警器的继续运行型出错同时发生的情况下，如果执行 LEDR 指令则将对高于报警器优先顺序的
出错进行解除。使用 LEDR 指令之前 , 应将高于报警器优先顺序的出错原因消除之后再执行该指令。

· LED 的显示

如果将 SD64 ～ SD79 的报警器编号全部置为 OFF，则 USER LED 将熄灯。
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5.2.7 链接特殊继电器 (SB)

链接特殊继电器 (SB) 是对 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块或 CC-Link 系统主站·本地站模块的通信状态、异常

检测进行显示的继电器。根据数据链接时发生的各种原因执行 ON/OFF 控制。通过监视链接特殊继电器可以了解数据链

接状态。  

各网络模块的手册

5.2.8 变址继电器 (V)

变址继电器 (V) 是对来自于梯形图块的起始触点的 ON/OFF 信息进行记忆的软元件。只能用于触点。( 不能作为线圈使

用。) 不能使用多个相同编号的变址继电器。

 在使用了变址修饰的程序中检测出上升沿时执行

*1 通过变址继电器的 V0Z1 记忆 X0Z1 的 ON/OFF 信息。例如，应将 X0 的 ON/OFF 信息通过 V0 进行记忆，将 X1 的 ON/OFF 信

息通过 V1 进行记忆。
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5.2.9 步进继电器 (S)

步进继电器 (S) 是用于 SFC 程序的软元件。( MELSEC-Q/L/QnA 编程手册 (SFC 篇 ))

5.2.10 定时器 (T、ST)

定时器 (T、ST) 是线圈为 ON 时开始测量 ( 加法运算 )，当前值与设置值相同时将触点置为 ON 的软元件。

(1)定时器的类型

定时器大致分为下述 2 种类型。 

·线圈 OFF 时当前值变为 0 且将触点置为 OFF 的定时器

·线圈 OFF 时对当前值及触点的状态进行保持的累计定时器

更进一步可将定时器分为低速定时器及高速定时器。

(2)定时器的指定方法

· 低速定时器与高速定时器为同一个软元件，通过定时器的指定 ( 指令的写入方法 ) 而成为低速定时器或高速

定时器。

 指定 OUT T0 时将成为低速定时器，指定 OUTH T0 时将成为高速定时器。

· 低速累计定时器与高速累计定时器为同一个软元件，通过定时器的指定 ( 指令的写入方法 ) 而成为低速累计

定时器或高速累计定时器。

 指定 OUT ST0 时将成为低速累计定时器，指定 OUTH ST0 时将成为高速累计定时器。
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(3)低速定时器

低速定时器是测量单位为 1 ～ 1000ms 的定时器。默认值为 100ms( 单位：1ms)

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

定时器的线圈为 ON 时开始测量，当前值变为与设置值相同时将触点置为 ON。定时器的线圈为 OFF 时当前值将变为

0，触点也变为 OFF。

(4)高速定时器

高速定时器是测量单位为 0.01 ～ 100ms 的定时器。默认值为 10.0ms( 单位：0.01ms)

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

定时器的线圈为 ON 时开始测量，时间到时将触点置为 ON。定时器的线圈为 OFF 时当前值将变为 0，触点也变为

OFF。
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(5)累计定时器

累计定时器是对线圈为 ON 的时间进行测量的定时器。累计定时器的测量单位设置与低速定时器、高速定时器的相

同。

·低速累计定时器 : 低速定时器

·高速累计定时器 : 高速定时器

定时器的线圈为 ON 时开始测量，时间到时将触点置为 ON。定时器的线圈变为 OFF 时当前值、触点的 ON/OFF 状态

也将被保持。线圈再次为 ON 时，从保持的当前值开始继续进行测量。当前值的清除及触点的 OFF 是通过 RST ST

□指令进行。
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(6)定时器的处理及精度

(a)处理

执行 OUT T □指令、OUT ST □指令时进行定时器的线圈的 ON/OFF、当前值的更新以及触点的 ON/OFF 处理。在

END 处理中，不进行定时器的当前值更新及触点的 ON/OFF 处理。   

(b)精度

执行 OUT T □指令、OUT ST □指令时将 END 指令中的计数加到当前值中。执行 OUT T □指令、OUT ST □指令时

定时器的线圈为 OFF 的情况下，不对当前值进行更新。 

输入获取至输出为止的定时器的响应精度最大为 “2 个扫描时间 + 定时器的时限设置”。 
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(7)使用定时器时的注意事项

(a)同一个定时器的使用 

在 1 个扫描中不要通过 OUT T □指令、OUT ST □指令对同一个定时器记述多次。由于执行 OUT T □指令、OUT 

ST □指令时对定时器的当前值进行更新，因此将无法进行正常测量。 

(b)定时器未在每个扫描中被执行的情况下

由于不能进行每个扫描的当前值更新，因此将无法进行正常测量。定时器的线圈为 ON 状态中的情况下，不要通

过 CJ 指令等跳过定时器的 OUT T □指令、OUT ST □指令。 

此外，对于存在有定时器，且线圈为 ON 的子程序，应每个扫描仅执行 1 次。 

(c)不能使用定时器的程序

在中断 / 恒定周期执行型程序中，不能使用定时器。

(d)设置值为 0 的情况下

执行 OUT T □指令、OUT ST □指令时触点将变为 ON。
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(e)定时器设置值及定时器时限设置

定时器的设置应满足以下条件。

“定时器设置值 < 扫描时间 + 定时器时限设置”时，根据线圈变为 ON 的时机，线圈与触点有可能会同时变为

ON。

在未满足条件的情况下，应减小定时器时限设置，使条件满足。

 从低速定时器变更为高速定时器后，减小定时器时限设置的示例

( 扫描时间设为 20ms)

“定时器设置值 < 扫描时间 + 定时器时限设置”的情况下，线圈与触点同时变为 ON 的示例如下所示。

 定时器设置值为 1(1 × 100ms)，扫描时间为 20ms，定时器时限设置为 100ms 的情况下

变为 “END 指令的系数≥定时器设置值”后的下一个扫描中定时器 (T0) 的线圈变为 ON 时，定时器启动时将变

为 “定时器当前值 = 定时器设置值”，因此线圈与触点将同时 ON。 

≥

≥
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 定时器设置值为 2(2 × 100ms)，扫描时间为 110ms，定时器时限设置为 100ms 的情况下

变为 “END 指令的系数≥定时器设置值”后的下一个扫描中定时器 (T0) 的线圈变为 ON 时，定时器启动时将变

为 “定时器当前值 = 定时器设置值”，因此线圈与触点将同时 ON。 

(f)时间到后对设置值进行了更改的情况下

即使将设置值更改为大于当前值的值，也仍将保持为时间到状态而不执行动作。
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(g)使用多个定时器的情况下

由于执行 OUT T □指令、OUT ST □指令时对定时器的当前值进行更新，因此使用多个定时器的情况下，应按照

从后测量的定时器开始的顺序进行创建。 

 使用 2 个定时器创建 ON/OFF 梯形图
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5.2.11 计数器 (C)

计数器 (C) 是对程序中输入条件的上升沿次数进行计数 ( 加法 ) 的软元件。计数值变为与设置值相同时，触点将 ON。

(1)计数器的类型

有下述 1 种类型。

·对程序中输入条件的上升沿次数进行计数的计数器

(2)计数处理

(a)执行 OUT Ｃ□指令时

进行计数器线圈的 ON/OFF、当前值的更新 ( 计数值 +1) 以及触点的 ON。在 END 处理中，不进行计数器的当前值

的更新及触点的 ON。

(b)当前值的更新 ( 计数值 +1)

在 OUT C □指令的上升沿时 (OFF → ON) 进行更新。OUT C □指令为 OFF、ON → ON 以及 ON → OFF 时不对当前

值进行更新。
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(3)计数器的复位

计数器的当前值清除及触点的 OFF 是通过 RST 指令进行。在执行 RST 指令的时点计数器的当前值将被清除，触点

将变为 OFF。

(a)计数器复位时的注意事项

如果执行 RST 指令则计数器的线圈也将变为 OFF。执行 RST 指令后 OUT 指令的执行条件也为 ON 的情况下，执行

OUT 指令时将计数器的线圈置为 ON，对当前值进行更新 ( 计数值 +1)。

在上述程序示例中，通过 M0 的 OFF → ON 使 C0 的线圈为 ON 后，当前值将被更新。C0 计数到时 C0 的触点将 ON，

通过执行 RST 指令 C0 的执行值将被清除。此时，C0 的线圈也将 OFF。在下一个扫描中 M0 为 ON 的情况下，执行

OUT 指令时 C0 的线圈将变为 OFF → ON，因此对当前值进行更新。( 当前值将变为 1。) 

作为上述现象的应对措施，建议在 RST 指令的执行条件中插入 OUT 指令的执行条件的常闭触点，以实现 OUT 指令

的执行条件 (M0) 为 ON 期间 C0 的线圈不变为 OFF。
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(4)计数器的最大计数速度

只有在输入条件的 ON/OFF 时间大于同一个 OUT 指令的执行间隔的情况下才可以进行计数。计数器的最大计数速度

通过下式算出。

*1 占空比 (n) 是将计数输入信号的 ON/OFF 时间的比率以百分比 (%) 进行表示的比值。

1 个扫描中使用多个计数器时，可以提高最大计数速度。此时，计数器的输入信号使用直接访问输入 (DX)。

(  51 页的 2.6 节 )

·n: 占空比 (%)*1

·T: OUT 指令的执行间隔 (sec)
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5.2.12 数据寄存器 (D)

数据寄存器 (D) 是可存储数值数据 (-32768 ～ 32767 或者 0000H ～ FFFFH) 的存储器。

(1)数据寄存器的位结构

(a)位结构及写入、读取单位 

数据寄存器 1 点是由 16 位所构成，可以以 16 位为单位进行写入及读取。

数据寄存器是带符号使用的。HEX(16 进制数 ) 的情况下可以存储 0000H ～ FFFFH, 由于最高位的位为符号位，因此可指定的数

值范围为 -32768 ～ 32767。

(b)在 32 位指令中的使用

连续 2 点的数据寄存器 (Dn 及 Dn+1) 将成为处理对象。程序中指定的数据寄存器编号 (Dn) 为低 16 位，程序中指

定的数据寄存器编号 +1 为高 16 位。

 在 DMOV 指令中指定了 D12 的情况下，D12 为低 16 位，D13 为高 16 位。

在数据寄存器 2 点中，可以存储 -2147483648 ～ 2147483647 或者 00000000H ～ FFFFFFFFH 的数据。(32 位结

构时的最高位为符号位。)

(2)存储数据的保持

数据寄存器中存储的数据在存储其它数据之前将被保持。但是，如果进行 CPU 模块的电源 OFF → ON 或者复位将

被初始化。
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5.2.13 链接寄存器 (W)

链接寄存器 (W) 是软元件编号为 16 进制数的数据寄存器。未设置网络参数范围的情况下，可作为数据寄存器使

用。链接寄存器中可以存储数值数据 (-32768 ～ 32767 或者 0000H ～ FFFFH)。

(1)链接寄存器的位结构

(a)位结构及写入、读取单位

链接寄存器 1 点由 16 位所构成，可以以 16 位为单位进行写入及读取。

链接寄存器是带符号使用的。HEX(16 进制数 ) 的情况下可以存储 0000H ～ FFFFH，由于最高位的位为符号位，因此可指定的

数值范围为 -32768 ～ 32767。

(b)在 32 位指令中的使用

连续 2 点的链接寄存器 (Wn 及 Wn + 1) 将成为处理对象。程序中指定的链接寄存器编号 (Wn) 为低 16 位，程序中

指定的链接寄存器编号 +1 为高 16 位。

 在 DMOV 指令中指定了 W12 的情况下，W12 为低 16 位，W13 为高 16 位。

在链接寄存器 2 点中，可以存储 -2147483648 ～ 2147483647 或者 00000000H ～ FFFFFFFFH 的数据。(32 位结

构时的最高位为符号位。)

(2)存储数据的保持

链接寄存器中存储的数据在存储其它数据之前将被保持。但是，如果进行 CPU 模块的电源 OFF → ON 或者复位将

被初始化。

将网络模块内的链接软元件用于 CPU 模块的链接寄存器的点数 ( 默认 : 8192 点 ) 以后的情况下，应在可编程控制器参数的软
元件设置中更改链接寄存器的点数。
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5.2.14 链接特殊寄存器 (SW)

链接特殊寄存器 (SW) 是存储 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块或 CC-Link 系统主站·本地站模块的通信状态、异

常检测的寄存器。数据链接时的信息是以数值被存储，因此通过监视链接特殊寄存器可以对异常位置以及原因进行调

查。

各网络模块的手册
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5.3 内部系统软元件

内部系统软元件是系统用的软元件。不能对内部系统软元件的分配及容量进行更改。

5.3.1 功能软元件 (FX、FY、FD)

功能软元件是在带自变量的子程序中使用的软元件。功能软元件在带自变量子程序与调用源之间进行数据的写入及读

取。

 在子程序中使用了 FX0、FY1、FD2 的情况下如果通过子程序调用指令对 X0、M0、D0 进行指定，将进行如下所示的

数据传递。

·X0 的 ON/OFF 数据→ FX0

·FY1 的 ON/OFF 数据→ M0

·D0 的数据 → FD2 

如果使用功能软元件，可以确定各调用源中使用的软元件，因此即使使用同一个子程序，也可以在无需理会其它子程

序的调用源的状况下使用。 

(1)功能软元件的类型

有下述 3 种类型。

·功能输入 (FX) 

·功能输出 (FY) 

·功能寄存器 (FD) 

(a)功能输入 (FX)

功能输入在将 ON/OFF 数据传递到子程序中的情况下使用。在子程序中，对通过带自变量子程序调用指令指定的

位数据进行获取，用于运算。CPU 模块的位数据指定软元件全部可以使用。 

(b)功能输出 (FY)

功能输出是在将子程序中的运算结果 (ON/OFF 数据 ) 传递到调用源中的情况下使用。运算结果将被存储到带自

变量子程序中指定的软元件中。除 CPU 模块的直接访问 (DX) 及报警器 (F) 以外的位数据指定软元件可以使用。
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(c)功能寄存器 (FD)

功能寄存器用于在子程序及其调用源之间数据的写入及读取。功能寄存器的导入或导出条件是由 CPU 模块自动

判别。源数据的情况下，将变为子程序的导入数据。目标数据的情况下，将变为从子程序的导出数据。功能寄

存器 1 点最大占用 4 个字。但是，使用的字数根据子程序中的指令而有所不同。 

·1 字指令的情况下，仅使用 1 个字。

·2 字指令的情况下，使用 2 个字。

·32 位的乘除法的目标的情况下，使用 4 个字。

·CPU 模块的字数据指定软元件可以使用。 

对于带自变量子程序中使用的软元件，不能用于功能寄存器的软元件。 

如果使用，功能寄存器的值将无法正常传递至调用源中。 
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5.3.2 特殊继电器 (SM)

特殊继电器是在 CPU 模块内部确定了规格的内部继电器，可以存储 CPU 模块的状态。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )

5.3.3 特殊寄存器 (SD)

特殊寄存器是在 CPU 模块内部确定了规格的内部寄存器，可以存储 CPU 模块的状态 ( 故障诊断·系统信息等 )。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设计 / 维护点检篇 )
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5.4 链接直接软元件 

是对 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块内的链接软元件进行直接访问的软元件。与 CPU 模块的链接刷新无关，可

以通过程序直接读取 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块内的链接软元件。

(1)指定方法

通过下述网络 No. 及软元件编号进行指定。

(2)使用示例

网络 No.2 的链接寄存器 10(W10) 的情况下，变为 “J2\W10”。

位软元件 (X、Y、B、SB) 的情况下，进行位数指定。

 J1\K1X0、J10\K4B0
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(3)指定范围

刷新参数中未设置的范围的链接软元件也可指定。

(a)写入的情况下

应在网络参数的公共参数的发送范围中设置的链接软元件范围内、刷新参数的刷新范围外进行写入。 

虽然对刷新参数中刷新范围内设置的链接软元件范围也可进行写入，但刷新时链接模块的链接软元件的数据将

被改写。通过链接直接软元件进行写入时，刷新参数中设置的 CPU 模块侧的相应软元件也应写入相同的数据。

 对刷新范围内设置的链接软元件的写入

    [ 刷新参数的设置内容 ]

·网络 No.: 1 

·CPU 模块的软元件 : W0 ～ 3F 

·CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的软元件 : SW0 ～ 3F 

在其它站的写入范围中通过链接直接软元件进行了写入的情况下，从其它站接收数据时，将被接收的数据所改

写。
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(b)读取的情况下

可以进行 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的链接软元件范围的读取。对于可通过链接直接软元件进行写

入 / 读取的 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块，1 个网络 No. 中只有 1 个。在同一个网络 No. 中安装了 2

个或以上的 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的情况下，较小编号的插槽 No. 的网络模块将成为链接直接

软元件的写入 / 读取对象。

 网络 No.1 中按下图所示安装了站号 1 及站号 2 的 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的情况下，站号

     2 的网络模块将成为链接直接软元件的对象。

(4)链接直接软元件与链接刷新的不同点

链接直接软元件与链接刷新的不同点如下所示。

备 注

关于网络参数、公共参数、刷新参数的有关内容，请参阅以下手册。 

MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块用户手册

项目 链接直接软元件 链接刷新

程序中的表示方法

链接寄存器 J □ \W0 ～ W0 ～

链接特殊继电器 J □ \SB0 ～ SB0 ～

链接特殊寄存器 J □ \SW0 ～ SW0 ～

步数 2 步 1 步

对 CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块的访问范围 J □ \ □ 0 ～ 3FFF 刷新参数中设置的范围

访问数据的保证范围 2 字 (32 位 ) 单位
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5.5 模块访问软元件

5.5.1 智能功能模块软元件

智能功能模块软元件是从 CPU 模块直接访问安装的智能功能模块的缓冲存储器的软元件。

(1)指定方法

通过智能功能模块的输入输出编号及缓冲存储器地址进行指定。

(2)使用示例

将起始输入输出编号 X/Y050 中安装的 L60AD4 型高速模拟 / 数字转换模块的 CH1 ～ CH4 的数字输出值存储到 D0 ～

D3 中的情况下，按下述方式进行指定。

如果使用智能功能模块软元件，可以将软元件注释附加到缓冲存储器中。

所使用的各编程工具的操作手册
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(3)处理速度

通过智能功能模块软元件的处理速度如下所示。

· 通过智能功能模块软元件进行的写入及读取与通过 FROM/TO 指令进行的写入及读取相比，处理速度有所提

高。

 “MOV　U5\G11　D0”的情况下

· 从智能功能模块的缓冲存储器中读取及其他处理是通过一个指令执行的情况下，应将 FROM/TO 指令中的处理

速度与指令的处理速度的合计值作为大致基准。

 “+ U5\G11 D0 D10”的情况下

在程序内使用了 2 次以上智能功能模块软元件，对缓冲存储器的数据进行写入及读取的情况下，如果使用 FROM/TO 指令对程

序的 1 个位置进行写入及读取，可以提高处理速度。 

关于缓冲存储器的地址、用途，请参阅所使用的智能功能模块的手册。关于 FROM/TO 指令，请参阅以下手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )
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5.6 变址寄存器 (Z)/ 通用运算寄存器 (Z)

5.6.1 变址寄存器 (Z)

变址寄存器是用于程序中使用的软元件的间接设置 ( 变址修饰 ) 的软元件。变址修饰使用变址寄存器 1 点。

变址寄存器的点数为 Z0 ～ 19(20 点 )。

(1)变址寄存器的位结构

1 点由 16 位所构成，可以以 16 位为单位进行写入及读取。

变址寄存器是带符号使用。HEX(16 进制数 ) 的情况下可以存储 0000H ～ FFFFH，由于最高位为符号位，因此可指定的数值范
围为 -32768 ～ 32767 。 ( 使用 T、TS、C 软元件的情况下，应在 -16384 ～ 16383 的范围内进行设置。) 

(2)在 32 位指令中的使用

Zn 及 Zn+1 将成为处理对象。指定的变址寄存器编号 (Zn) 为低 16 位，Zn+1 为高 16 位。

 在 DMOV 指令中指定了 Z2 的情况下，Z2 将变为低 16 位，Z3 将变为高 16 位。

(32 位结构时的最高位为符号位。) 
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(3)使用 32 位变址修饰的情况下

对于连号访问方式的文件寄存器 (ZR)、扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W)，可以进行使用了变址寄存器 2

点的 32 位变址修饰。 

变址寄存器的指定方法有下述 2 种类型。 

·对 32 位变址修饰中使用的变址寄存器的范围进行指定 

·通过 ZZ 表示对 32 位变址修饰进行指定 

关于变址寄存器的指定方法的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

5.6.2 通用运算寄存器 (Z)

如果在寄存器之间的运算中使用变址寄存器，可以执行高速运算。此时的变址寄存器称为通用运算寄存器。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

(1)软元件编号

由于通用运算寄存器与变址寄存器为相同的软元件，因此变址修饰时不要与通用运算寄存器的软元件编号重叠。
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5.6.3 变址寄存器的保存及恢复

CPU 模块在从扫描执行型程序切换为中断 / 恒定周期执行型程序时，执行下述处理。 

·对变址寄存器的内容进行保存 ( 保护 )·恢复  

·文件寄存器的块 No. 的保存 ( 保护 )·恢复 

(1)保存 (保护 )·恢复的设置

通过编程工具设置是否进行保存 ( 保护 )·恢复。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

在中断 / 恒定周期执行型程序中不进行至变址寄存器的写入的情况下，将 “Interrupt Program/Fixed Scan 

Program Setting( 中断程序 / 恒定周期程序设置 )”勾选为 “High Speed Execution( 高速执行 )”。由于不进行

保护·恢复，因此程序的切换将变快。

(2)变址寄存器的处理

(a)不选择 “高速执行”的情况下 

*1 通过中断程序将 Z0 更改为 3。

将变址寄存器的值从中断 / 恒定周期执行型程序中传递至扫描执行型程序中的情况下，应使用字软元件。
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(b)选择了 “高速执行”的情况下 

*1 通过中断程序将 Z0 更改为 3。

将数据写入变址寄存器的情况下，应通过 ZPUSH 指令 /ZPOP 指令，进行变址寄存器的保存·恢复。

 ( MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 ))

(3)文件寄存器的块 No. 的处理
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5.7 文件寄存器 (R、ZR)

文件寄存器是用于数据寄存器的扩展的软元件。 

(1)指定方法

文件寄存器的指定方法有下述 2 种类型。

·块切换方式 (R) 

·连号访问方式 (ZR)

(a)块切换方式 (R)

将文件寄存器点数以 32K 点 (R0 ～ 32767) 为单位进行分割指定。 

使用了多个块的情况下，通过 RSET 指令切换至使用的块 No. 进行指定。 

(b)连号访问方式 (ZR)

连号访问方式是将超过 32K 点的文件寄存器以连续的软元件编号进行指定的方式。 

可以将多个块的文件寄存器作为连续的文件寄存器使用。   
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(2)文件寄存器的位结构

文件寄存器的 1 点是由 16 位所构成，可以以 16 位为单位进行写入及读取。 

(3)在 32 位指令中的使用

Rn 及 Rn+1 将成为处理对象。程序中指定的文件寄存器编号 (Rn) 将变为低 16 位，程序中指定的文件寄存器编号 +1

将变为高 16 位。 

 通过 DMOV 指令对 R2 进行了指定的情况下，R2 将变为低 16 位，R3 将变为高 16 位。

在文件寄存器 2 点中，可以存储 -2147483648 ～ 2147483647 或者 00000000H ～ FFFFFFFFH 的数据。(32 位结

构时的最高位为符号位。) 

(4)文件寄存器的存储位置

存储文件寄存器的存储器只能为标准 RAM。

(5)文件寄存器的容量

标准 RAM 中，最多可以存储下述点数。但是，将标准 RAM 用于除文件寄存器以外的用途的情况下，可使用的点数

将相应减少。(  31 页的 2.1 节 )

CPU 模块 点数

L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P 64K 点

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 384K点
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(6)设置方法

(a)文件寄存器设置

使用文件寄存器的情况下，对 “Use the following file( 使用下述文件 )”进行选择。

( 使用扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) 的情况下也进行此设置。)

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC File( 可编程控

制器文件设置 )]

*1 文件寄存器 (ZR) 与扩展数据寄存器 (D) 及扩展链接寄存器 (W) 的合计点数。

使用文件寄存器的情况下，在使用一个文件寄存器的所有程序中共享使用。 

对 “文件名”、“容量”进行设置后，如果写入到 CPU 模块中，将在参数中生成指定的文件寄存器文件。但是，未进行容量
设置时，其情况如下所示。 

· 使用指定驱动器中存储的指定文件名的文件寄存器文件。( 容量将变为存储的文件寄存器文件的容量。) 

· 指定驱动器中指定文件名的文件寄存器文件不存在的情况下，将变为“PARAMETER ERROR”( 出错代码 : 3002)
状态。

(b)软元件设置

文件寄存器 (ZR) 的点数设置通过文件寄存器扩展设置进行。

工程窗口 [Parameter(参数)] [PLC Parameter(可编程控制器参数)] [Device(软元件设置)]

1. 根据需要更改锁存范围。

CPU 模块 对象存储器 文件名 容量*1

L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P

标准 RAM 任意

1 ～ 64K点

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT
1 ～ 384K 点

·文件寄存器 (ZR) 的锁存 (2)
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(7)文件寄存器的清除

对于文件寄存器的内容，在可编程控制器参数的软元件设置中设置了锁存 (2) 的情况下，即使进行 CPU 模块的电

源 OFF 或者复位也将被保持。( 即使进行锁存清除也无法清除。*1)

关于清除方法，请参阅锁存数据的清除方法。( 88 页的 3.4 节 (4))

*1 在可编程控制器参数的软元件设置中，可以对文件寄存器的锁存范围进行设置。(  305 页的 5.7 节 (6)(b))

(8)文件寄存器文件的删除

在 “Online Data Operation( 可编程控制器数据删除 )”画面中进行。

[Online( 在线 )] [Delete PLC Data( 可编程控制器数据删除 )]

(9)注意事项

(a)使用未登录的文件寄存器编号时

未登录文件寄存器的文件的情况下，如果对文件寄存器进行写入及读取，将变为 “OPERATION ERROR”( 出错代

码 : 4101) 状态。

(b)对超出登录容量 ( 点数 ) 的文件寄存器编号进行的写入及读取

如果进行写入及读取，将变为 “OPERATION ERROR”( 出错代码 : 4101) 状态。

(c)文件寄存器容量的检查

对文件寄存器进行写入及读取的情况下，对文件寄存器容量进行检查，以保证写入及读取不超过 CPU 模块中设

置的容量 ( 点数 )。文件寄存器容量的检查应在使用了文件寄存器的程序的步 0 中进行。 

对于文件寄存器容量可以通过 SD647 进行确认。

此外，对于文件寄存器的块切换指令 (RSET)，应确认切换后的块中是否有 1K 点以上容量之后再执行操作。

( 文件寄存器容量 ) > [32K 点 × ( 切换块 No.) + 1K 点 ]
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5.8 扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) 

扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) 是用于将大容量的文件寄存器 (ZR) 区域作为数据寄存器 (D)、链接寄存器

(W) 的扩展区域使用的软元件。在使用文件寄存器 (ZR) 区域的同时，可以作为数据寄存器 (D)、链接寄存器 (W) 进行

编程。

对于扩展数据寄存器 (D) 以及扩展链接寄存器 (W) 的软元件编号，可以接续在内部用户软元件的数据寄存器 (D) 以及

链接寄存器 (W) 的软元件编号后面使用。但是，内部用户软元件的数据寄存器 (D) 与扩展数据寄存器 (D) 或者内部用

户软元件的链接寄存器 (W) 与扩展链接寄存器 (W) 的软元件编号即使连续其内部的物理区域也不会连续。若要作为连

续的区域使用，应在可编程控制器参数的软元件设置中，将内部用户软元件的数据寄存器 (D) 或者链接寄存器 (W) 的

点数设置为 0 点，仅使用扩展数据寄存器 (D) 或者扩展链接寄存器 (W)。 

在智能功能模块的自动刷新设置中使用文件寄存器 (ZR)、扩展数据寄存器 (D) 或者扩展链接寄存器 (W) 的情况下，不要超过

可编程控制器参数的软元件设置的文件寄存器扩展设置中设置的点数。
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(1)设置方法

对于扩展数据寄存器 (D) 以及扩展链接寄存器 (W)，由于使用文件寄存器区域，因此需在文件寄存器设置及软元件

设置这二个设置中进行设置。

(a)文件寄存器设置

设置方法与使用文件寄存器时相同。( 305 页的 5.7 节 (6)(a))

(b)软元件设置

扩展数据寄存器 (D) 或扩展链接寄存器 (W) 的各点数的设置是在文件寄存器扩展设置中进行。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )]

[Device( 软元件设置 )]

1. 将可编程控制器文件设置中设置的文件寄存器 (ZR) 的一部分分配为扩展数据寄存器 (D) 以及扩展链接寄

存器 (W)。

2. 根据需要更改锁存范围。

 ·扩展数据寄存器 (D) 的锁存 (1) 以及锁存 (2)  

 ·扩展链接寄存器 (W) 的锁存 (1) 以及锁存 (2) 
308



第 5 章 软元件的说明

5

5
.8
 
扩

展
数

据
寄

存
器

(
D
)、

扩
展
链

接
寄
存

器
(
W
)

 

如果对扩展数据寄存器 (D) 以及扩展链接寄存器 (W) 的点数进行设置，在文件寄存器文件中各区域将被预留。

对于文件寄存器 (ZR)、扩展数据寄存器 (D) 或者扩展链接寄存器 (W) 的各点数，可以通过下述 SD 进行确认。

SD 编号 对象点数

SD306、 SD307 文件寄存器 (ZR)

SD308、 SD309 数据寄存器 (D) + 扩展数据寄存器 (D)

SD310、 SD311 链接寄存器 (W) + 扩展链接寄存器 (W)
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(2)注意事项

(a)扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) 的指定

下述项目与指定了文件寄存器 (ZR) 时相同。

·程序的步数 

·指令处理时间 

·CC-Link IE 现场网络主站·本地站模块中的链接刷新时间  

·CC-Link 中的自动刷新时间 

·对智能功能模块的自动刷新处理时间

(b)文件寄存器容量的更改

在 CPU 模块的 RUN 过程中不能进行更改。

(c)自动刷新的范围

进行下述自动刷新的情况下，刷新范围设置不要跨越内部用户软元件及扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器

(W) 的边界。

·CC-Link IE 现场网络模块的链接刷新  

·CC-Link 中的自动刷新

·对智能功能模块的自动刷新  

(d)程序中的指定

在下述指定方法中，指定时不能跨越内部用户软元件及扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) 的边界。

·变址修饰指定 

·间接指定 

·处理块数据的指令中的指定 *1

*1 块数据是指如下所示的数据。

·以 FMOV、BMOV、BK+ 等多个字作为运算对象的指令中处理的数据 

·SP.FWRITE、SP.FREAD 等中指定的由 2 字以上构成的控制数据 

·32 位以上的数据格式的数据 (BIN32 位、实数、软元件的间接地址 )

关于通过扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) 进行的变址修饰、间接指定的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )
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(e)来自于不兼容模块的访问 

从不支持扩展数据寄存器 (D)，扩展链接寄存器 (W) 的模块等，对扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) 进

行访问时，需要将其替换为文件寄存器 (ZR) 后进行阅读。进行访问时指定的文件寄存器 (ZR) 的软元件 No. 的

计算公式及计算示例如下所示。

*1 表中的变量如下所示。

 · ZRC:文件寄存器 (ZR) 的点数

 · EDZN:对扩展数据寄存器 (D) 进行访问时的文件寄存器 (ZR) 的软元件 No.

 · EDN:进行访问的扩展数据寄存器 (D) 的软元件 No.

 · DC: 数据寄存器 (D) 的点数

 · EDC:扩展数据寄存器 (D) 的点数

 · EWZN:对扩展链接寄存器 (W) 进行访问时的文件寄存器 (ZR) 的软元件 No.

 · EWN:进行访问的扩展链接寄存器 (W) 的软元件 No.(16 进制数 )

 · WC: 链接寄存器 (W) 的点数

[ 计算示例 ]

·DC: 数据寄存器 (D) 的点数···12288 点

·WC: 链接寄存器 (W) 的点数···8192 点

·ZRC: 文件寄存器 (ZR) 的点数···2048 点

·EDC: 扩展数据寄存器 (D) 的点数···2048 点 

 对 D13000 进行访问时的文件寄存器 (ZR) 的软元件 No.

 对 W2100 进行访问时的文件寄存器 (ZR) 的软元件 No.

项目 计算公式

对扩展数据寄存器 (D) 进行访问时的文件寄存器 (ZR) 的软元件 No. EDZN = ZRC + (EDN - DC)

对扩展链接寄存器 (W) 进行访问时的文件寄存器 (ZR) 的软元件 No. EWZN = ZRC + EDC + (EWN - WC)

EDZN = 2048 + (13000 - 12288) = 2760

EWZN = 2048 + 2048 + (2100H - 8192) = 2048 + 2048 + (8448 - 8192) = 4352
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5.9 嵌套 (N)

嵌套 (N) 是使用主控指令 (MC 指令、MCR 指令 ) 将动作条件通过嵌套结构进行编程的软元件。主控指令是指，通过梯形

图的公共母线的开闭，高效率创建梯形图切换程序的指令。对于嵌套，从嵌套结构的外侧开始按升序 ( 从 N0 至 N14 的

顺序 ) 进行指定。 

关于嵌套的使用方法，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )
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5.10 指针 (P)

指针 (P) 是在指针分支指令 (CJ、SCJ、JMP) 及子程序调用指令 (CALL 等 ) 中使用的软元件。

指针的用途如下所示。

·指针分支指令 (CJ、SCJ、JMP) 的跳转目标指定及标签 ( 跳转起始的指定 ) 

·子程序调用指令 (CALL 等 ) 的调用目标及标签 ( 子程序起始的指定 )

指针有下述 2 种类型。

· 局部指针 : 

是在各程序中独立使用的指针。

· 公共指针 :  

是可对执行的所有程序通过子程序调用指令进行调用的指针。

可使用的指针的点数为 4096 点。 

关于指针分支指令、子程序调用指令的有关内容，请参阅下述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )
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5.10.1 局部指针

局部指针是用于在程序内进行跳转、子程序调用的指针。在各程序中可以使用相同的指针 No.。

对于局部指针，在程序存储器中存储的所有程序中分割使用。局部指针点数为从 P0 开始至使用的局部指针的最大 No.

为止。( 使用点数由 CPU 模块系统算出。) 

例如，即使仅使用了 P99，也变为使用了 P0 ～ P99 的 100 点。在多个程序中使用指针的情况下，各程序中的指针应从

P0 开始按顺序使用。 

 按下述方式使用指针时，将变为合计 600 点。

● 对于记述了局部指针的程序，不能从其它程序进行跳转。对于记述了局部指针的子程序，从其它程序通过 ECALL 指令进行
调用。

● 各个程序中使用的指针的合计点数超出了 4096 点时将变为 “CAN'T SET(P)”( 出错代码 : 4020) 状态。
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5.10.2 公共指针

公共指针是用于从执行的所有程序中对子程序进行调用的指针。

设置公共指针的使用范围时，是在下述设置中对公共指针的起始编号进行设置。从设置的指针编号开始至 P4095 为止

将成为公共指针。但是，在参数中可设置的公共指针的起始编号为局部指针的合计使用点数以后。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC System( 可编程

控制器系统设置 )]

 在程序 A 及程序 B 中各使用 100 点，在程序 C 中使用 200 点，合计 400 点为局部指针所使用的情况下，P400 以后

可设置为公共指针。

● 不能将同一指针 No. 作为标签使用。如果使用，将变为 “CAN'T SET(P)”( 出错代码 : 4021) 状态。 

● 各个程序中使用的局部指针的合计点数超过了公共指针的起始编号时将变为 “CAN'T SET(P)”( 出错代码 : 4020) 状态。

● 在指针分支指令中，不能跳跃至其它程序的公共指针。公共指针只能在子程序调用指令中使用。
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5.11 中断指针 (I)

中断指针 (I) 是在中断程序的起始处作为标签使用的软元件。可以在所有程序中使用。

可使用的中断指针的点数为 256 点 (I0 ～ I255)。可使用的中断指针的中断原因如下所示。 

*1 中断指针编号可在可编程控制器参数中进行更改。

*2 根据可编程控制器参数的设置，也可在根据内置 I/O 进行的中断中使用。

使用智能功能模块中断的情况下，需要在可编程控制器参数的可编程控制器系统设置中进行智能功能模块设置 ( 中断指针设

置 )。(  341 页的附录 1.2.2)

中断指针编号及中断原因的一览如下所示。

*1 内部定时器的时限显示为默认值。在可编程控制器参数的可编程控制器系统设置中可以在 0.5ms ～ 1000ms 的范围内以

0.5ms 为单位进行更改。

*2 发生中断时，即使中断指针不存在于程序中，也不发生 “CAN'T EXECUTE(I)”( 出错代码 : 4220)。

*3 在 I50 ～ I255 的优先顺序中 I50 为最高 ( 优先顺序 21)，I255 为最低 ( 优先顺序 226)。

中断原因 中断指针编号 内容

根据内置 I/O 的中断 I0 ～ I15*1 通过内置 I/O 进行的中断

根据内部定时器的中断 I28 ～ I31 根据 CPU 模块的内部定时器进行的恒定周期中断

智能功能模块中断 I50 ～ I255*2 通过智能功能模块的中断

I No. 中断原因 优先顺序 I No. 中断原因 优先顺序

I0

根据内置 I/O 的中断

第 1 点 5

I16 ～ I27 - 空余 -

I1 第 2 点 6

I2 第 3 点 7

I3 第 4 点 8

I4 第 5 点 9

I5 第 6 点 10

I6 第 7 点 11 I28

根据内部定时器

进行的中断*1 *2

100ms 4

I7 第 8 点 12 I29 40ms 3

I8 第 9 点 13 I30 20ms 2

I9 第 10 点 14 I31 10ms 1

I10 第 11 点 15 I32 ～ I49 - 空余 -

I11 第 12 点 16

I50 ～ I255 智能功能模块中断 空余 21 ～ 226*3

I12 第 13 点 17

I13 第 14 点 18

I14 第 15 点 19

I15 第 16 点 20
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5.12 其它软元件

5.12.1 SFC 块软元件 (BL)

SFC 块软元件 (BL) 是用于检查 SFC 程序的指定块是否处于激活状态的软元件。

MELSEC-Q/L/QnA 编程手册 (SFC 篇 )

5.12.2 I/O No. 指定软元件 (U)

I/O No. 指定软元件 (U) 是智能功能模块专用指令中，对 I/O No. 进行指定时使用的软元件。指定方法如下所示。

关于智能功能模块专用指令的详细内容，请参阅下述手册。

所使用的各智能功能模块的手册 

5.12.3 宏指令自变量软元件 (VD)

宏指令自变量软元件 (VD) 是在宏登录梯形图中使用的软元件。如果在宏登录梯形图中使用 VD □，使用宏指令时将被

转换为指定的软元件。对于宏指令自变量软元件，在一个宏登录梯形图中可以使用 VD0 ～ 9。 

宏登录时，在作为宏指令登录的梯形图中使用的软元件内，对设置为 VD 的软元件进行指定。在程序中使用宏指令的情

况下，对宏登录梯形图中使用的宏指令自变量软元件的升序对应的软元件进行指定。
317



第 6 章 常数

可在 CPU 模块中使用的常数有以下几种。

·10 进制常数 (K) 

·16 进制常数 (H) 

·实数 (E) 

·字符串 ( “ ”)

6.1 10 进制常数 (K)

10 进制常数 (K) 是在程序中指定 10 进制数据的软元件。在程序中，以K□( 例 : K1234) 的形式进行指定。在 CPU 模块

内部以 2 进制数 (BIN) 存储。(  361 页的附录 4)

10 进制常数的指定范围如下所示。 

最高位为符号位。

·使用字数据 (16 位 ) 时 : -32768 ～ 32767

·使用 2 字数据 (32 位 ) 时 : -2147483648 ～ 2147483647

6.2 16 进制常数 (H)

16 进制常数 (H) 是在程序中指定 16 进制数或者 BCD 数据的软元件。( 以 BCD 进行数据指定时，16 进制数的各个位以 0

～ 9 进行指定。) 在程序中，以 H □ ( 例 : H1234) 的形式进行指定。(  361 页的附录 4)

16 进制常数的设置范围如下所示。

·使用字数据 (16 位 ) 时 : 0000H ～ FFFFH(BCD 数据时为 0000H ～ 9999H)

·使用 2 字数据 (32 位 ) 时 : 00000000H ～ FFFFFFFFH(BCD 数据时为 00000000H ～ 99999999H)
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6.3 实数 (E)

实数 (E) 是在程序中指定实数的软元件。在程序中以 E □ ( 例 : E1.234) 的形式进行指定。(  358 页的附录 1.3)

(1)指定范围

(a)实数的设置范围

·单精度浮点数据的情况下

-2128 < 软元件 ≤ -2-126, 0, 2-126 ≤ 软元件 < 2128

·双精度浮点数据的情况下 *1

-21024 < 软元件 ≤ -2-1022, 0, 2-1022 ≤ 软元件 < 21024

*1 在编程工具中可输入的位数为 15 位。

(b)上溢以及下溢时的动作

(c)输入了特殊值*1 时的动作

输入数据以特殊值进行了运算的情况下，将变为“OPERATION ERROR”( 出错代码 : 4140) 状态。 

*1 特殊值是指 -0、非正规数、非数、±∞。

(2)指定方法

在程序中，可以将实数以下述表示格式进行指定。 

·正常表示 : 直接对进行设置的数值进行指定。

 对于 10.2345，以 E10.2345 进行指定。

·指数表示 : 将设置的数值以 ( 数值 ) × 10n 进行指定。

 对于 1234，以 E1.234 + 3 进行指定。*1

*1 E1.234 + 3 中的 +3 表示 103。

6.4 字符串 ( “　”)

字符串是程序中指定字符串的软元件。通过用 “　”围住的字符进行指定。对于字母，区分大写字母及小写字母。对

于字符串，从指定字符起至 NUL 代码 (00H) 为止将成为单位。但是，使用了字符串的指令 ($MOV 指令等 ) 中可指定的字

符串最多为 32 个字符。 

上溢时的动作 下溢时的动作

“OPERATION ERROR”( 出错代码 : 4141) 不发生出错而变为 0
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第 7 章 软元件的便利使用方法

在 CPU 模块中执行多个程序的情况下，通过内部用户软元件的局部软元件指定，可以实现各程序的独立化。 CPU 模块的

各软元件分为下述 2 种类型。 

·可在执行的多个程序中共用的全局软元件 

·各程序中可作为独立软元件使用的局部软元件 

7.1 全局软元件

全局软元件是可供 CPU 模块中执行的程序共同使用的软元件。全局软元件的数据被存储在 CPU 模块的软元件存储器中。

对于全局软元件，在全部程序中可以共用相同的数据。 

● 对于未进行局部软元件 (  321 页的 7.2 节 ) 设置的软元件，将全部作为全局软元件。

● 执行多个程序的情况下，需要预先对全部程序中的共用范围、各个程序单独使用的范围进行确定。

(  321 页的 7.2 节 )
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7.2 局部软元件

局部软元件是可在各程序中独立使用的软元件。通过使用局部软元件，在执行多个独立的程序的情况下，可以在无需

理会其它程序的状况下进行编程。但是，局部软元件数据只能存储到标准 RAM 中。 

将 M7000 以后设置为局部软元件的情况下，M7000 以后的软元件可以在各个执行程序中独立使用。

可作为局部软元件使用的软元件如下所示。

执行程序后对标准 RAM 的局部软元件文件的数据与 CPU 模块的软元件存储器的数据进行交换。因此，扫描时间将延迟

相当于数据交换的时间。

● 根据指令，存在有不能指定局部软元件的指令。有关详细内容请参阅下述手册中各指令可使用的软元件。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

● 关于局部软元件中使用的软元件的字数的思路，请参阅  268 页的 5.2 节。

·内部继电器 (M) ·计数器 (C) ·变址继电器 (V)

·数据寄存器 (D) ·定时器 (T、ST) ·变址寄存器 (Z)
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(1)局部软元件的设置

使用局部软元件的情况下，通过下述步骤进行设置。

设置为局部软元件的范围在所有的程序中共用，不能在各程序中对设置范围进行更改。

 将 M0 ～ M100 设置为局部软元件的情况下，在使用局部软元件的程序中 M0 ～ M100 将成为局部软元件。

● 32 位变址修饰的范围不要跨越对变址寄存器的局部软元件设置范围。如果跨越，局部软元件的值将被 32 位变址修饰的值
所覆盖。  

● 在标准 RAM 中存储有采样跟踪文件的状态下，如果进行了使标准 RAM 内的局部软元件的大小发生变化的设置，采样跟踪文
件将被清除。希望保留跟踪结果的情况下，应将跟踪结果保存到计算机中。 

● 对于未进行局部软元件设置的软元件，将全部成为全局软元件。 

1. 对作为局部软元件使用的范围进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )]

[PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [Device

( 软元件设置 )]

↓

2. 对存储局部软元件用文件的对象存储器及文件名进行设

置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )]

[PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [PLC 

File( 可编程控制器文件设置 )]

↓

3. 将参数写入到 CPU 模块中。
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(2)以程序为单位的局部软元件的设置

通过以程序为单位设置局部软元件的使用可否，可以减少扫描时间的延迟。此外，对于不使用局部软元件的程序，

由于不创建进行恢复·保存的区域，因此也可减少局部软元件文件的容量。

(a)设置方法

在本项 (1) 的设置中进行添加设置，选择“File Usability Setting( 文件使用方法设置 )”后，对使用局部软

元件的程序进行设置。

工程窗口 [Parameter( 参数 )] [PLC Parameter( 可编程控制器参数 )] [Program] [File 

Usability Setting( 文件使用方法设置 )]

(b)注意事项

在将局部软元件设置为 “Not used( 不使用 )”的程序中，不要对局部软元件进行参照以及更改。更改后的值

将不被保持。
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(3)执行子程序时的局部软元件

执行子程序时，通过 SM776 的 ON/OFF 可以使用子程序的存储目标文件的局部软元件。

(a) SM776: OFF 时的动作

(b) SM776: ON 时的动作

(c)注意事项

· SM776 为 ON 的情况下，子程序调用时对局部软元件数据进行读取，执行 RET 指令后进行局部软元件数据的

保存。因此 SM776 为 ON 的情况下，如果执行 1 次子程序，扫描时间将延迟。 

· SM776 的 ON/OFF 设置是以 CPU 模块为单位。不能以文件为单位进行设置。 

· 对 SM776 的 ON/OFF 在程序的执行过程中进行了更改的情况下，以更改后的信息进行控制。 

SM776 动作

OFF 通过子程序调用源文件的局部软元件进行运算。

ON 通过存储了子程序的文件的局部软元件进行运算。
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(4)执行中断 /恒定周期执行型程序时的局部软元件

通过 SM777 的 ON/OFF 可以使用中断 / 恒定周期执行型程序的存储目标文件的局部软元件。*1

*1 对于局部软元件中设置的变址寄存器，与 SM777 的 ON/OFF 无关，使用在执行中断 / 恒定周期执行型程序之前执行的程序

的局部软元件。

(a) SM777: OFF 时的动作

(b) SM777: ON 时的动作

(c)注意事项

· SM777 为 ON 的情况下，在执行中断 / 恒定周期执行型程序之前对局部软元件数据进行读取，执行 IRET 指

令后对局部软元件数据进行保存。因此在 SM777 为 ON 的情况下，如果执行 1 次中断 / 恒定周期执行型程

序，扫描时间将延迟。 

· SM777 的 ON/OFF 设置是以 CPU 模块为单位。不能以文件为单位进行设置。

· 对 SM777 的 ON/OFF 在程序的执行过程中进行了更改的情况下，以更改后的信息进行控制。

SM777 动作

OFF 通过在执行中断 / 恒定周期执行型程序之前执行的程序的局部软元件进行运算。

ON 通过存储了中断 / 恒定周期执行型程序的程序的局部软元件进行运算。
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(5)局部软元件数据的清除

通过下述方法进行清除。

·电源 OFF → ON 或者复位 

· STOP → RUN 

不能通过编程工具对局部软元件数据进行清除。
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附录 1 参数设置

附录 1.1 参数 No. 一览

参数 No. 是指参数设置中发生了出错时，存储在特殊寄存器 (SD16 ～ SD26) 中的值。参数的项目及其对应的参数 No.

如下表所示。

参数 No. 参数项目 设置位置 参阅章节

0000H 标签
可编程控制器名称设置

-

0001H 注释 -

1000H 定时器时限设置

可编程控制器系统设置

277 页的 5.2.10 项

1001H RUN-PAUSE 触点 109 页的 3.12 节

1002H 远程复位 109 页的 3.12 节

1003H STOP → RUN 输出模式 98 页的 3.7节

1004H 浮点运算处理 361 页的附录 4

1005H 公共指针 No. 315 页的 5.10.2 项

1007H 空插槽设置 41 页的 2.2节

1008H 系统中断设置
316 页的 5.11 节

100AH 智能功能模块设置 ( 中断指针设置 )

100CH 模块同步设置 89 页的 3.5节

100DH A 系列 CPU 兼容设置 -

100EH 串行通信功能 205 页的 3.36 节

1013H 服务处理设置 92 页的 3.6节

1014H 锁存数据备份操作有效触点 165 页的 3.27 节

1016H 内置以太网端口设置 内置以太网端口设置 -

1017H CPU 模块更换设置
可编程控制器系统设置

172 页的 3.30 节

1018H 内置 CC-Link 设置 -

1019H 简单 CPU 通信设置 内置以太网端口设置 -

1100H 文件寄存器设置

可编程控制器文件设置

303 页的 5.7 节

1101H 指令中使用的注释文件 320 页的第 7 章

1102H 软元件初始值设置 89 页的 3.5节

1103H 局部软元件设置 321 页的 7.2 节

1104H 至标准 ROM 的锁存数据备份时的文件寄存器批量传送 165 页的 3.27 节

1105H 软元件数据存储用文件设置 170 页的 3.28 节

2000H 软元件点数

软元件设置 87 页的 3.4节

2001H 锁存范围 ( 锁存清除操作有效 )

2002H 锁存范围 ( 锁存清除操作无效 )

2003H 局部变量

2004H 扩展软元件锁存范围 ( 锁存清除操作有效 )

2005H 扩展软元件锁存范围 ( 锁存清除操作无效 )

3000H WDT( 看门狗定时器 ) 设置

可编程控制器 RAS 设置

86 页的 3.3节

3001H 出错检查
156 页的 3.24 节

3002H 出错时的运行模式
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参数 No. 参数项目 设置位置 参阅章节

3003H 恒定扫描
可编程控制器 RAS 设置

84 页的 3.2 节

300AH 模块出错履历采集设置 161 页的 3.26 节

0400H 插槽设置

I/O 分配设置

41 页的 2.2 节

0403H 出错时的输出模式
100 页的 3.9节

4004H 出错时的动作模式

0405H I/O 响应时间 99 页的 3.8 节

0409H 开关设置 -

5001H
*1 其它站访问时的有效模块

CC-Link IE 现场网络设置 348 页的附录 1.3
5003H

*1 路由参数

7000H 程序设置 程序设置 61 页的 2.8 节

8002H SFC 程序启动模式

SFC 设置 -8003H 块 0 启动条件

8006H 块停止时的输出模式

9000H 以太网个数设置

以太网设置 348页的附录 1.3

9N00H

起始 I/O No.

网络 No.

组 No.

站号 

动作设置

9N01H 初始设置

9N02H 打开设置

9N03H 路由器中继参数

9N05H 站号 <->IP 关联信息

9N06H FTP 参数

9N07H 电子邮件设置

9N08H 通知设置

9N09H 中断设置

9N04H 路由参数

A080H
*1 模块个数设置

CC-Link IE 现场网络设置 348 页的附录 1.3

ANM0H
*1 网络设置

ANM1H
*1 刷新参数

ANM2H
*1 公共参数

ANM3H
*1 固定参数
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*1 N 表示第几个，M 表示网络类型。

B000H 定位 / 高速计数器功能使用设置

内置 I/O 功能设置
MELSEC-L CPU模块用户手

册(内置I/O功能篇)

B001H 输入信号功能选择

B002H 输出信号功能选择

B003H 输入响应时间

B004H 中断输入边沿选择

B005H 出错时输出模式

B006H, B007H 轴 1: 定位参数

B008H 轴 1: 原点回归参数

B009H 轴 1: 定位数据

B00AH, B00BH 轴 2: 定位参数

B00CH 轴 2: 原点回归参数

B00DH 轴 2: 定位数据

B00EH CH1: 公共设置 

B00FH, B010H CH1: 通常模式设置

B011H CH1: 频率测定模式设置

B012H CH1: 旋转速度测定模式设置

B013H CH1: 脉冲测定模式设置

B014H CH2: 公共设置

B015H, B016H CH2: 通常模式设置

B017H CH2: 频率测定模式设置

B018H CH2: 旋转速度测定模式设置

B019H CH2: 脉冲测定模式设置

C000H 模块个数指定 I/O 分配设置 43 页的 2.2.2 项

CNM1H
*1 网络刷新设置

CC-Link 设置 -
CNM2H

*1 公共参数指定

起始输入输出编号 /10 刷新参数 智能功能模块参数 77 页的 2.11 节

- 远程口令对象模块信息 远程口令 349 页的附录 1.4

参数 No. 参数项目 设置位置 参阅章节
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附录 1.2 可编程控制器参数

以下对可编程控制器参数的设置画面及各参数的内容进行说明。

画面上灰色显示 ( 不能选择 ) 的设置项目不支持，因此不能设置。

附录 1.2.1 可编程控制器名称设置

对 CPU 模块的标签、注释进行设置。设置后，将显示使用连接目标 CPU 检索功能时的一览。( MELSEC-L CPU 模

块用户手册 ( 内置以太网功能篇 ))

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Label( 标签 ) 0000H
对 CPU 模块的标签 ( 名称、用途 ) 进行设

置。
半角 10 字符以下 - -

Comment( 注释 ) 0001H 对 CPU 模块的标签注释进行设置。 半角 64 字符以下 - -
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附录 1.2.2 可编程控制器系统设置

对使用 CPU 模块时必要的系统有关内容进行设置。

( 转下页 )

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Timer Limit 

Setting

( 定时器时限

设置 )

Low Speed

( 低速 )
1000H

对低速定时器 / 高速定时器的时

限进行设置。

1ms ～ 1000ms(单位：1ms) 100ms

277 页的 5.2.10 项
High Speed

( 高速 )

0.01ms～ 100.0ms

( 单位：0.01ms)
10ms

RUN-PAUSE 

Contacts

(RUN-PAUSE 触

点 )

RUN

1001H
对 CPU 模块的 RUN/PAUSE控制触

点进行设置。
X0 ～ X1FFF - 109 页的 3.12 节

PAUSE*1

Latch Data Backup Function

( 锁存数据备份功能 )
1014H

对至标准 ROM 的锁存数据备份时

使用的有效触点的软元件 No. 进

行设置。

X, M, B - 165 页的 3.27 节

Remote Reset( 远程复位 ) 1002H
对远程复位的允许与否进行设

置。
允许 / 不允许 不允许 109 页的 3.12 节

Output Mode at STOP to RUN

(STOP → RUN 时的输出模式 )
1003H

对 STOP → RUN 时的输出 (Y) 的状

态进行设置。

输出 STOP 前的输出 (Y) 状态 /

清除输出 (Y)( 输出 1 个扫描后 )

输出 STOP 前的

输出 (Y) 状态
98 页的 3.7 节

Intelligent Function Module 

Setting (Interrupt Pointer 

Setting)

( 智能功能模块设置 (中断指针

设置 ))

100AH

对中断指针 (I50 ～ I255) 的分

配、智能功能模块的起始 I/O 

No.、起始 SI No. 进行设置。

·起始 I/O No.

   · L02SCPU、L02CPU、  

      L02CPU-P: 0 ～ 3D0

   · L06CPU、L26CPU、L26CPU-

      BT、L26CPU-PBT: 

      0 ～ FF0

·起始 SI No.

50 ～ 255

- 316 页的 5.11 节
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*1 不能仅对 PAUSE 触点进行设置。

*2 在 L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P、L06CPU、L26CPU 中，由于没有内置 CC-Link 功能因此无法设置。 

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Module Synchronization

( 模块同步设置 )
100CH

设置是否将 CPU模块的上升沿与

智能功能模块的上升沿同步。
同步 / 不同步 同步 89 页的 3.5 节

Built-in CC-Link Setting

( 内置 CC-Link 设置 )*2
1018H

对内置 CC-Link 的使用可否进行

设置。
内置 CC-Link 的使用 / 不使用

使用内置 CC-

Link

MELSEC-L CC-Link

系统主站 / 本地站模

块用户手册

Common Pointer No.

( 公共指针 No.)
1005H

对作为公共指针使用的指针的起

始 No. 进行设置。
P0 ～ P4095 - 315 页的 5.10.2 项

System Interrupt Setting 

(Fixed Scan Interval)

(系统中断设置(恒定周期间隔))

1008H
对中断指针 (I28 ～ I31)的执行

间隔进行设置。

0.5ms ～ 1000ms

( 单位：0.5ms)

·I28: 100.0ms

·I29: 40.0ms

·I30: 20.0ms

·I31: 10.0ms

316 页的 5.11 节

Interrupt Program/Fixed Scan 

Program Setting

(中断程序/恒定周期程序设置)

1008H
对是否进行中断程序 / 恒定周期

程序的高速执行进行设置。
高速执行 / 不进行高速执行 不进行高速执行 301 页的 5.6.3项

Service Processing Setting

( 服务处理设置 )
1013H

从以下方法中选择服务处理的执

行方法。

·根据扫描时间的比例执行 

·指定服务处理时间  

·指定服务处理次数  

·在恒定扫描设置的等待时间中

执行

·1 ～ 99%( 单位：1%)  

·1 ～ 10 次 ( 单位：1次 )  

·0.2 ～ 1000ms( 单位：0.1ms)

·无设置

根据扫描时间的

比例执行: 10% 
92 页的 3.6 节

CPU Module Change Setting

(CPU 模块更换设置 )
1017H

对使用通过 SD 存储卡进行 CPU 模

块更换功能时的必要项目进行设

置。

·备份开始准备触点 

·备份开始触点 

·备份对象数据 

·索引的设置 

- 172 页的 3.30 节
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附录 1.2.3 可编程控制器文件设置

对 CPU 模块中使用的各文件有关内容进行设置。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

File Register

( 文件寄存器 )
1100H

对程序中使用的文件寄存器的文件进行

设置。

·不使用

· 使用下述文件
使用下述文件 303 页的 5.7 节

Transfer to 

Standard ROM at 

Latch data backup 

operation

( 锁存数据备份操作

时传送至标准 ROM)

1104H
设置至标准 ROM 的锁存数据备份时是否

进行文件寄存器批量传送。

进行文件寄存器的批量传送 / 不

进行
- 165 页的 3.27节

Comment File Used in a 

Command( 指令中使用的

注释文件 )

1101H
对程序中使用的软元件注释的文件进行

设置。

·不使用  

·使用与程序相同的文件名  

·使用下述文件

不使用 -

Initial Device Value

( 软元件初始值 )
1102H

对 CPU 模块中使用的软元件初始值的文

件进行设置。

·不使用

·使用与程序相同的文件名

·使用下述文件

不使用 89 页的 3.5 节

File for Local Device

( 局部软元件用的文件 )
1103H

对程序中使用的局部软元件的文件进行

设置。

·不使用

·使用下述文件
不使用 321 页的 7.2 节

File used for 

SP.DEVST/S.DEVLD 

Instruction(SP.DEVST/

S.DEVLD 指令中使用的文

件 )

1105H

对软元件数据的至标准 ROM 的写入 / 读

取中使用的软元件数据存储用文件进行

设置。

·不使用

·使用下述文件
不使用 170 页的 3.28节
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附录 1.2.4 可编程控制器 RAS 设置

进行 RAS 功能有关的设置。

( 转下页 )

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

WDT (Watchdog 

Timer) 

Setting(WDT( 看门狗

定时器 ) 设置 )

WDT Setting

(WDT 设置 )

3000H

对看门狗定时器的时间进行设置。
10ms ～ 2000ms

( 单位：10ms)
200ms

86 页的

3.3 节

Initial Execution 

Monitoring Time( 初

始执行监视时间 )

对使用初始执行型程序时的看门狗

定时器的时间进行设置。

10ms ～ 2000ms

( 单位：10ms)
-

63 页的

2.8.1 项

Error Check( 出错检查 ) 3001H

对是否执行下述出错检查进行设

置。

·进行电池检查 

·对变址修饰后的软元件进行范围

检查

进行检查 / 不进行检

查
进行检查

156 页的

3.24节

Operating Mode When There is an Error

( 出错时的运行模式 )
3002H

对检测出下述出错时的 CPU 模块的

动作模式进行设置。

·运算出错  

·智能模块程序执行出错  

·文件访问出错  

·存储卡操作出错 *1

停止 / 继续运行 停止
156 页的

3.24节
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*1 在 L02SCPU 中不能使用 SD 存储卡，因此无法设置。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Constant Scanning(恒定扫描 ) 3003H 对恒定扫描的时间进行设置。
0.5ms ～ 2000ms

( 单位：0.5ms)
-

84 页的

3.2节

Module Error 

History Collection 

(Intelligent 

Function Module)

(模块出错履历采集功

能(智能功能模块))

Collection of 

intelligent 

function module 

error histories is 

valid.( 对智能功能

模块的出错履历进行

采集 )

300AH

对是否采集模块出错履历进行设置。 采集 / 不采集 采集

161页的

3.26 节

Corresponding 

Memory

( 对象存储器 )

选择进行存储的存储器。
·系统存储器

· 标准 RAM
系统存储器

History No.

( 履历数 )

仅在存储到标准 RAM 中的情况下才

对履历数进行设置。
32 ～ 1000 100

Collection No.

( 采集数 )

对每个扫描的模块出错履历采集个

数进行设置。

·系统存储器存储时

: 1 ～ 100 

·标准 RAM 存储时 : 

1 ～ 128

1
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附录 1.2.5 引导文件设置

进行用于引导运行的设置。

*1 如果设置本区域，通过与串行通信模块等相连接的编程工具的监视将变快。

注附 .1

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Boot Option

( 引导选项 )

Clear Program 

Memory( 清除程序

存储器 )
7000H

设置引导时是否清除程序存储

器。进行清除的情况下，可以

设置 “其它站监视高速区

域”。*1

清除 / 不清除程序存储器 不清除程序存储器

74 页的

2.9 节

Boot File Setting( 引导文件设置 )

对引导运行文件的类型、数据

名、传送源 / 传送目标驱动器

进行设置。

- -

注附 .1     

在 L02SCPU 中，不能进行引导文件设置。

注附 .1
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附录 1.2.6 程序设置

将多个程序写入到 CPU 模块中的情况下，对程序的文件名及执行类型 ( 执行条件 ) 进行设置。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Program setting

( 程序设置 )
7000H

对执行程序的顺序及执行型进行设置。

恒定周期执行型程序的情况下，对恒定

周期间隔 ( 执行间隔 )也进行设置。

·待机

·扫描

·初始

·恒定周期

-
61 页的

2.8 节

File Usability Setting

( 文件使用方法 )
对局部软元件的文件使用方法进行设置。

·根据可编程控制器文件设置 

·不使用
-
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附录 1.2.7 SFC 设置

进行使用 SFC 程序时的必要设置。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

SFC Program Start Mode

(SFC 程序启动模式 )
8002H 对 SFC 程序启动模式进行设置。

·初始化启动 

·继续运行启动
初始化启动

MELSEC-Q/L/

QnA 编程手册

(SFC 篇 )

Start Conditions

( 启动条件 )
8003H 对启动条件进行设置。

·对块 0 进行自动启动 

·不对块 0 进行自动启动

对块 0 进行自动

启动

块停止时的输出模式 8006H 对块停止时的输出模式进行设置。
·置为 OFF 

·保持为 ON 不变
置为 OFF
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附录 1.2.8 软元件设置

对各软元件的使用点数、锁存范围、局部软元件范围进行设置。

( 转下页 )

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Device Points

( 软元件点数 )*1
2000H

根据系统对软元件的使用点数进

行设置。

X、Y、S*3 固定为 8K 点。

在包含上述点数的合计 29K 字内可

以进行范围更改。 

1 个软元件 : 最大 32K 点 *4

·X: 8K 点

·Y: 8K 点

·M: 8K 点

·L: 8K 点 *2

·B: 8K 点

·F: 2K 点

·SB: 2K 点

·V: 2K 点

·S: 8K 点 *3

·T: 2K 点

·ST: 0K 点

·C: 1K 点

·D: 12K 点

·W: 8K 点

·SW: 2K 点

87 页的 3.4节
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*1 对软元件点数进行更改的情况下，网络模块的刷新范围及智能模块的自动刷新范围不要超出软元件点数的范围。超出了

相应软元件范围的情况下，有可能会将数据写入到其它的软元件中，导致发生错误。 

*2 由于对软元件进行锁存时扫描时间将延迟，因此应考虑扫描时间的延迟时间。

(  327 页的附录 4.1)

*3 对于步进继电器 (S)，可以更改为 0K 点。

*4 内部继电器 (M)、链接继电器 (B) 的一个软元件的最大点数可以设置为 60k 点。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Latch (1) Start/Latch (1) End

( 锁存 (1) 起始 / 最终 )*2
2001H

对远程锁存清除中可清除的锁

存范围进行设置。( 对起始软

元件编号及最终软元件编号进

行设置。) 

只能将 B、F、V、T、ST、C、

D、W 的各软元件设置 1 个范

围。

-

87 页的 3.4 节
Latch (2) Start/End

( 锁存 (2) 起始 / 最终 )*2
2002H

对远程锁存清除中不能清除的

锁存范围进行设置。( 对起始

软元件编号及最终软元件编号

进行设置。)

只能将 L、B、F、V、T、ST、

C、D、W的各软元件设置 1

个范围。

-

Local Device Start/End

( 局部软元件起始 /最终 )
2003H

对作为局部软元件使用的软元

件的范围进行设置。( 对起始

软元件编号及最终软元件编号

进行设置。)

只能将 M、V、T、ST、C、D、

Z 的各软元件设置 1 个范

围。

-

File 

Register 

Extended 

Setting

( 文件寄存器

扩展设置 )

Device Points

( 软元件点数 )
2000H

对文件寄存器 (ZR)、扩展数

据寄存器 (D)、扩展链接寄存

器 (W) 的点数进行设置。

·文件寄存器 (ZR) 的点数

·将文件寄存器的部分区域

分配至扩展数据寄存器 /

扩展链接寄存器

-

87页的 3.4 节、

299 页的 5.6 节、

303 页的 5.7 节、

307 页的 5.8 节

Latch (1) Start/Latch 

(1) End(latch clear 

enabled)

( 锁存 (1)起始 / 最终

( 锁存清除有效 ))

2004H

对远程锁存清除中可清除的锁

存范围进行设置。( 对起始软

元件编号及最终软元件编号进

行设置。)

文件寄存器 (ZR)、扩展数据

寄存器 (D)、扩展链接寄存

器 (W)的各锁存范围 

-

Latch (2) Start/End

(latch clear 

disabled)

( 锁存 (2)起始 / 最终

( 锁存清除无效 ))

2005H

对远程锁存清除中不能清除的

锁存范围进行设置。( 对起始

软元件编号及最终软元件编号

进行设置。)

文件寄存器 (ZR)、扩展数据

寄存器 (D)、扩展链接寄存

器 (W)的各锁存范围

-

Indexing 

Setting for 

ZR Device(ZR

软元件的变址

修饰设置 )

32Bit Indexing

(32 位变址修饰 )
2000H

在 32 位变址修饰中对是使用

Z 软元件还是使用 ZZ软元件

进行设置。

Z0 ～ Z18

( 使用 Z软元件时 )
使用 Z
340



附录

附录

附
录

1
 参

数
设

置

附
录

1
.2
 
可

编
程

控
制

器
参

数

附录 1.2.9 I/O 分配设置

对系统的各模块的安装状态有关内容进行设置。

( 转下页 )

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

I/O 

Assignment

(I/O 分配 )

Type( 类型 )

0400H

对安装的模块的类型进行设置。

从下述中选择。

·空余

·输入

·输出

· 智能

·分支

无设置 41 页的 2.2 节

Model Name

( 型号 )

对安装的模块的型号进行设置。( 作为

用户的备忘使用。CPU模块不使用。)
半角 16 字符以内

Points

( 点数 )
对各插槽的点数进行设置。

从 0 点、16 点、32点、48 点、64

点、128 点、256 点、512 点、1024

点 *1 中选择。

Start X/Y

( 起始 X/Y)

对各插槽的起始输入输出编号进行设

置。

·L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P

　　　　　　　　　: 0H ～ 3F0H

·L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT: 0H ～ FF0H
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*1 在 L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P 中，不能设置 1024 点。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Switch Setting( 开关设置 ) 0409H
对内置 I/O 功能或者智能功能模块的各

种开关进行设置。
- -

41 页的 2.2 节

Detailed 

Setting

(详细设置)

Error Time 

Output Mode

( 出错时输出

模式 )

0403H
对 CPU 模块发生停止型出错时的输出状

态进行设置。
清除 / 停止 清除

PLC 

Operation 

Mode at H/W 

Error

(H/W出错时

CPU动作模式)

4004H

对智能功能模块中发生硬件出错 (CPU

模块检测出 SP.UNIT DOWN) 时的 CPU 模

块的动作模式进行设置。

停止 / 继续运行 停止

I/O Response 

Time(I/O 响

应时间 )

0405H
对输入模块，输入输出混合模块的响应

时间进行设置。

从 1ms、5ms、10ms、20ms、70ms 中

选择。
10ms

Select PLC type

( 可编程控制器类型选择 )
- 将选择的 CPU 模块设置到 I/O 分配中。 - -

Select module

( 模块选择 )
-

将选择的模块的型号、点数、起始 XY

设置到 I/O 分配中。
- -
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附录 1.2.10  X/Y 分配确认

对 I/O 分配设置及 CC-Link 设置中设置的内容进行确认。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Acknowledge XY 

Assignment(X/Y 分

配确认 )

-
对 I/O 分配设置及 CC-Link 设置中设置的内

容进行确认。
- - -

Export to CSV File

(CSV 文件输出 )
-

将 X/Y 分配确认画面的内容写入到 CSV 文件

中。
- - -
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附录 1.2.11  内置以太网端口设置

进行使用内置以太网端口时的必要设置。

( 转下页 )

注附 .2

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

IP Address

(IP 地址设置 )
1016H

·IP 地址 : 对 CPU 模块的 IP 地址进

行设置。 

·子网掩码模式 : 对使用路由器时

的子网掩码进行设置。 

·默认路由器 IP 地址 : 

对使用路由器时的路由器的 IP 地

址进行设置。

·IP 地址 : 0.0.0.1 ～ 

223.255.255.254

(00000001H ～ 0DFFFFFFEH)

·子网掩码模式 : 无设置 /

192.0.0.0 ～ 255.255.255.252 

(0C0000000H ～ 0FFFFFFFCH)

·默认路由器 IP 地址 : 无设置 / 

0.0.0.1 ～ 223.255.255.254 

(00000001H ～ 0DFFFFFFEH)

·IP地址 : 

192.168.3.39

·子网掩码模式 :

无设置

·默认路由器 IP 地址

: 无设置

MELSEC-L CPU

模块用户手册

(内置以太网

功能篇 )

注附 .2     

在 L02SCPU 中，未配备内置以太网端口，因此不能进行内置以太网端口设置。

注附 .2
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参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Communication 

Data Code( 通信数

据代码设置 )

1016H

将 MC 协议的通信代码从二进制 /

ASCII 中选择。
二进制代码通信 /ASCII 代码通信 二进制代码通信

MELSEC-L CPU

模块用户手册

( 内置以太网

功能篇 )

Open Setting

( 打开设置 )

使用通过 MC 协议的通信或者套接字

通信功能时进行此设置。
- -

FTP Setting

(FTP 设置 )

使用文件传送功能 (FTP) 时进行此

设置。
- -

Time setting

( 时间设置 )

使用时间设置功能使用时进行此设

置。
- -

Enable online 

change (FTP, MC 

Protocol)( 允许

RUN 中写入 (FTP 及

MC协议 ))

对在 MC 协议、FTP中是否允许 CPU

模块 RUN 状态下的软元件、文件的

写入进行设置。

RUN中写入允许 /不允许 不允许 RUN 中写入

Disable direct 

connection to 

MELSOFT( 禁止与

MELSOFT 的直接连

接 )

对是否禁止与 MELSOFT的直接连接

进行设置。

远程口令设置时希望重视安全的情

况下设置为禁止。

与 MELSOFT 的直接连接禁止 /不禁止
不禁止与 MELSOFT 的

直接连接

Do not respond to 

search for CPU 

(Built-in 

Ethernet port) on 

network( 不响应网

络上的 CPU 检索 )

禁止对 MELSOFT 连接的连接 CPU 检

索的响应。  

希望重视安全的情况下设置为禁止。

网络上的 CPU检索响应 / 不响应
响应网络上的 CPU 检

索

Simple PLC 

Communication 

Setting( 简单 CPU

通信设置 )

1019H
使用简单 CPU 通信功能时进行此设

置。
- -

IP packet 

transfer 

function(IP数据

包中继功能 )

1016H
使用 IP 数据包中继功能功能的情况

下进行此设置。
- -
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附录 1.2.12  内置 I/O 功能设置

进行使用内置 I/O 功能时的必要设置。

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Positioning

( 定位 )
B000H

对定位功能以及高速计数器功能的是否使用

进行设置。

- -

MELSEC-LCPU模

块用户手册

( 内置 I/O功能

篇 )

High-speed Counter

( 高速计数器 )

Input Signal

( 输入信号 )
B001H

对 X0 ～ XF的各输入信号中分配的功能进行

选择。

Output Signal

( 输出信号 )
B002H

对 Y0 ～ Y7的各输出信号中分配的功能进行

选择。
346



附录

附录

附
录

1
 参

数
设

置

附
录

1
.2
 
可

编
程

控
制

器
参

数

附录 1.2.13 串行通信设置

使用串行通信功能时进行必要设置。注附 .3

注附 .3     

在以太网端口内置 LCPU 中，由于不能使用串行通信功能，因此无法进行串行通信设置。 

参数项目 参数 No. 内容 设置范围 默认 参阅章节

Use Serial 

Communication( 串

行通信功能使用 )

100EH

设置是否使用串行通信功能。 使用／不使用 不使用

205 页的

3.36 节

Transmission 

Speed( 传送速度 )
设置传送速度。

9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、

57.6kbps、115.2kbps
19.2kbps

Sum Check

( 和校验 )
设置有无和校验。 有校验／无校验 无校验

Transmission Wait 

Time

( 传送等待时间 )

设置传送等待时间。
无等待，10 ～ 150ms

( 单位 : 10ms)
无等待

Online Change

(RUN 写入设置 )
设置是否允许运行中写入。 允许／不允许 不允许

注附 .3
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附录 1.3 网络参数

(1)CC-Link IE 现场网络

关于 CC-Link IE 现场网络的网络参数，请参阅下述手册。 

MELSEC-L CC-LinkIE 现场网络主站 / 本地站模块用户手册

(2)以太网 

关于以太网的网络参数，请参阅下述手册。

MELSEC-L 以太网接口模块用户手册 ( 基本篇 )  

(3)CC-Link

关于 CC-Link 的网络参数，请参阅下述手册。

MELSEC-L CC-Link 系统主站 / 本地站模块用户手册 
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附录 1.4 远程口令

以下对远程口令的设置画面及各参数的内容进行说明。

*1 用户用连接的含义是，通过 MC 协议进行通信及进行固定缓冲通信等时使用的用户用连接。 

*2 系统用连接的含义是，进行 FTP 通信及 MELSOFT 通信 (TCP/IP、UDP/IP) 等时系统使用的连接。 

*3 关于 LJ71E71-100 中的设置，请参阅下述手册。 

MELSEC-L 以太网接口模块用户手册 ( 基本篇 )

设置了远程口令的情况下，应将参数存储到参数有效驱动器中。

项目 内容 设置范围

Password Setting( 口令设置 ) 输入远程口令。 半角 4 字符以内 ( 英文数字、特殊符号 )

Password 

Active 

Module 

Setting

( 口令有

效模块设

置 )

Model Name( 型号 ) 对对象模块的型号进行选择。

·以太网内置型 CPU 

·LJ71C24  

·LJ71E71-100

Start X/Y( 起始 X/Y) 对模块的起始地址进行设置。 0000H ～ 0FE0H

Condition (detailed setting)

(模块条件 ( 详细设置 ))
选择了 LCPU 的情况下，对详细设置进行设置。 -

User Connection No.

( 用户用连接 No. 有效设置 )*1
对用户用连接 No. 进行设置。 连接 No.1 ～ 连接 No.16

System Connection

( 系统用连接有效设置 )*2 *3
选择远程口令的有效端口，进行勾选。

·MELSOFT 通信端口 (TCP/IP)

·MELSOFT 通信端口 (UDP/IP)

·FTP 通信端口 (TCP/IP)

·MELSOFT 的直接连接 

Regard as Error when Remote Pasword 

Mismatch Count Reaches Upper Limit

( 远程口令不一致次数达到上限时变为

出错状态 )

对远程口令不一致次数达到上限时是否出错进行设

置。
不勾选

Upper Limit 

of Mismatch

( 不一致上限 )

对远程口令不一致次数的上限进行设置。 1 ～ 65535 次 ( 默认 : 10 次 )
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附录 2 功能的添加及更改

CPU 模块及 GX Works2 中添加或更改的功能以及对应的 CPU 模块的序列号及 GX Works2 的软元件版本如下所示。 

-: 与序列号或软元件版本无关的功能。

*1 在部分机型中不能使用。关于能否使用，请参阅各参阅章节。 

*2 关于各智能功能模块的对应版本，请参阅各模块的手册。

添加 / 更改的内容
CPU 模块对应序列号

的前 5 位数
GX Works2 的对应版本 参阅

支持参数有效驱动器信息 - 1.34L 以后 34 页的 2.1.2 项

支持数据记录文件传送功能 *1 “12112”以后 1.45X 以后
MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 数据记

录功能篇 )

支持 CC-Link IE 现场网络

“13012”以后

1.50C 以后

294 页的 5.4 节

MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站 /

本地站模块用户手册

支持通过专用指令指定 Jn 及 Un 时修饰的

变址寄存器的范围扩展 (Z0 ～ Z19)
-

所使用的网络模块及智能功能模块的

手册

支持简单 CPU 通信功能 *1 “13042”以后 1.56J 以后
MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 内置以

太网功能篇 ) 

支持存储器检查功能的软元件存储器异常

信息及程序出错位置的存储 “13102”以后 -

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 硬件设

计 / 维护点检篇 )

支持程序高速缓冲存储器自动修复功能 190 页的 3.34 节

监视条件设置 - 1.70Y 以后 119 页的 3.16 节

工程的批量保存 / 加载功能 *1

“14042”以后

-

192 页的 3.35 节

通过显示模块进行的 SD 存储卡操作功能

*1
252 页的 4.7 节

CC-Link IE 现场网络模块本站站号设置功

能
1.86Q 以后

MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站 /

本地站用户手册

通过站号指定进行的刷新软元件写入 / 读

取
“14072”以后 - MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 ) 

支持以太网模块

“14112”以后

1.95Z 以后

MELSEC-L 以太网接口模块用户手册 (

基本篇 ) 

IP 数据包中继功能 *1 *2
MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 内置以

太网功能篇 ) 

串行通信功能 *1 205 页的 3.36 节

iQ Sensor Solution 兼容备份 / 还原功能

*1
- 212 页的 3.37 节
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附录 3 CPU 模块的处理时间

以下对 CPU 模块的处理时间有关内容进行说明。

附录 3.1 扫描时间相关要素的处理时间

以下介绍扫描时间内的各个处理及其执行时间的计算方法。

*1 程序结束是指执行了 END、GOEND、FEND、STOP 指令的时机。

 352 页的附录 3.1(1)

 357 页的附录 3.1(6)

 352 页的附录 3.1(2)

 352 页的附录 3.1(3)

 354 页的附录 3.1(4)

 355 页的附录 3.1(5)

 357 页的附录 3.1(7)
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CPU 模块对扫描时间的当前值、最小值、最大值进行测量。由于被存储在特殊寄存器 (SD520、SD521、SD524 ～ 527) 

中，因此如果对 SD520、SD521、SD524 ～ 527 进行监视则可对扫描时间进行确认。( 精度 : ± 0.1ms)

SD520 为 3，SD521 为 400 时，扫描时间变为 3.4ms。

(1)I/O 刷新时间

安装模块的输入输出数据的刷新时间可通过下式算出。但是，内置特殊功能的 I/O 刷新时间除外。

[I/O 刷新时间 ]

  ( 输入刷新点数 *1 × KM1) + ( 输出刷新点数 *2 × KM2) [μs]

*1 输入刷新点数是将输入点数除以 16 后的值。 

*2 输出刷新点数是将输出点数除以 16 后的值。

(2)END 中处理的指令 (DUTY 指令 )的处理时间

如果使用 DUTY 指令，由于将指定的用户定时时钟 (SM420 ～ SD424、SM430 ～ SD434) 通过 END 处理进行 ON/OFF，

因此 END 处理的时间将延迟。

(3)指令执行时间

指令执行时间是指执行的程序中使用的各指令处理时间与下述 (a)、(b) 的合计。关于各指令处理时间，请参阅下

述手册。

MELSEC-Q/L 编程手册 ( 公共指令篇 )

CPU 模块
安装在基本块中时 安装在扩展块中时

KM1 KM2 KM1 KM2

L02SCPU 1.8 1.1 2.6 1.9

L02CPU、L02CPU-P 1.5 1.0 2.3 1.8

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 1.5 1.0 2.3 1.8

CPU 模块
END 处理的延迟时间

设置数 1 的情况下 设置数 5 的情况下

L02SCPU 12.0 [μs] 14.0 [μs]

L02CPU、L02CPU-P 6.9 [μs] 7.4 [μs]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 5.7 [μs] 6.1 [μs]
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(a)执行中断 / 恒定周期执行型程序时的系统开销时间

使用了中断程序或者恒定周期执行型程序的情况下，应加上下述的系统开销时间。中断程序中有启动前系统开

销时间及程序结束时系统开销时间。

(b)将中断程序内的局部软元件设置为允许使用时的系统开销时间

将 SM777( 中断程序中局部软元件的允许 / 禁止设置 ) 置为 ON，将中断程序内局部软元件设置为允许使用的情

况下，应加上下述系统开销时间。

[ 中断程序启动前的系统开销时间 ]

(N1 × KM1) + ((N2 + (N3 ÷ 16)) × KM2) + KM3[μs]

[ 中断程序启动后的系统开销时间 ]

(N1 × KM4)+((N2 +(N3 ÷ 16)) × KM5) + KM6[μs]

·N1: 指定了局部软元件的软元件类型的个数 ( 变址寄存器除外 ) 

·N2: 字软元件的点数 ( 变址寄存器除外 )

·N3: 位软元件的点数

CPU 模块

中断程序启动前的系统开销时间

通过内置 I/O 进行的中断

(I0 ～ I15)

恒定周期中断

(I28 ～ I31)

通过智能功能模块进行的中断 

(I50 ～ I127)

无高速启动 有高速启动 无高速启动 有高速启动 无高速启动 有高速启动

L02SCPU 65.0 [μs] 31.0 [μs] 55.0 [μs] 35.0 [μs] 76.0 [μs] 55.0 [μs]

L02CPU、L02CPU-P 57.0 [μs] 19.0 [μs] 51.0 [μs] 17.0 [μs] 66.0 [μs] 31.0 [μs]

L06CPU、L26CPU、

L26CPU-BT、

L26CPU-PBT

54.0 [μs] 18.0 [μs] 46.0 [μs] 16.0 [μs] 61.0 [μs] 26.0 [μs]

CPU 模块
中断程序结束时的系统开销时间

无高速启动 有高速启动

L02SCPU 28.0 [μs] 15.0 [μs]

L02CPU、L02CPU-P 28.0 [μs] 9.0 [μs]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 26.0 [μs] 8.5 [μs]

CPU 模块
恒定周期执行型程序系统开销时间

无高速启动 有高速启动

L02SCPU 92.0[μs] 60.0 [μs]

L02CPU、L02CPU-P 77.0 [μs] 25.0 [μs]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 72.0 [μs] 23.0 [μs]

CPU 模块 KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6

L02SCPU 13.2 0.22 210.0 8.0 0.23 30.0

L02CPU、L02CPU-P 8.0 0.22 90.0 8.0 0.22 30.0

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 8.0 0.10 80.0 8.0 0.10 20.0
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(4)模块刷新时间

模块刷新时间是各网络的刷新时间及智能功能模块的自动刷新时间的合计时间。 

(a) CC-Link IE 现场网络的刷新时间

该时间是 CC-Link IE 现场网络中的链接刷新的处理时间。 

MELSEC-L CC-Link IE 现场网络主站 / 本地站模块用户手册 

(b) CC-Link 的自动刷新时间

该时间是 CC-Link 中的自动刷新的处理时间。 

MELSEC-L CC-Link 系统主站 / 本地站模块用户手册

(c)智能功能模块的自动刷新时间

该时间是智能功能模块的缓冲存储器与 CPU 模块的软元件之间的数据刷新时间。

[ 智能功能模块的自动刷新时间 ]

  KM1 + KM2 × ( 刷新点数 )[μs]

CPU 模块
安装在基本块中时 安装在扩展块中时

KM1 KM2 KM1 KM2

L02SCPU 96.3 6.7 79.7 8.1

L02CPU、L02CPU-P 6.0 5.0 7.0 6.0

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 4.0 5.0 5.0 6.0
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(5)END 中处理的各种功能的执行时间

日历更新、出错解除的处理、软元件数据的锁存处理在 END 处理中执行。

(a)日历更新处理时间

该时间是 SM210( 时钟数据设置请求 ) 的 OFF → ON 或者 SM213( 时钟数据读取请求 ) 为 ON 时在 END 处理中用于

进行时钟数据的更改、读取的时间。

(b)出错解除处理时间

该时间是 SM50( 出错解除 ) 的上升沿时对 SD50 中存储的继续运行型出错进行出错解除的时间。

(c)根据出错类型的出错解除处理时间

该时间是不同出错类型的继续运行型出错的解除时间。

CPU 模块
处理时间

时钟数据设置请求时 有时钟数据读取请求

L02SCPU 0.053 [ms] 0.017 [ms]

L02CPU、L02CPU-P 0.025 [ms] 0.006 [ms]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT
0.018 [ms] 0.006 [ms]

CPU 模块
处理时间

报警器的解除 其它出错解除

L02SCPU 0.185 [ms] 0.180 [ms]

L02CPU、L02CPU-P 0.101 [ms] 0.098 [ms]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT
0.075 [ms] 0.072 [ms]

CPU 模块
处理时间

报警器的解除 其它出错解除

L02SCPU 0.205 [ms] 0.195 [ms]

L02CPU、L02CPU-P 0.117 [ms] 0.111 [ms]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT
0.090 [ms] 0.087 [ms]
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(d)软元件数据的锁存处理时间

设置了软元件的锁存范围的情况下，将被加上下述的处理时间。*1

[ 软元件数据的锁存处理时间 ]

  (N1 × KM1) + ((N2/16 + N3) × KM2) [ μs]

·N1: 进行了锁存指定的软元件类型的个数 *2

·N2: 进行了锁存指定的位软元件的点数 *3

·N3: 进行了锁存指定的字软元件的点数 *3

*1 对于文件寄存器 (ZR)、扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W) ，即使设置了锁存范围，扫描时间也不会延迟。

*2 对于锁存 (1) 及锁存 (2)，作为其它的软元件类型进行计数。

*3 对定时器 (T)、累计定时器 (ST)、计数器 (C) 的锁存范围进行设置时，每 1 点将占用字软元件 1 点及位软元件 2 点。

希望缩短锁存导致的扫描时间延长 *1 时，应通过下述方法将锁存点数 ( 锁存 (1) 设置、锁存 (2) 设置、锁存继电器 (L)) 减

少至最小限度。

·将锁存的数据移至文件寄存器中 
·对于更新频率较少的软元件数据，使用 SP.DEVST 指令存储到标准 ROM 中 ( 标准 ROM 中存储的软元件数据只能通过

S(P).DEVLD 指令读取 )(  170 页的 3.28 节 )

*1 在文件寄存器 ( 包括扩展数据寄存器 (D)、扩展链接寄存器 (W)) 中，不存在锁存导致的扫描时间延长。

CPU 模块 KM1 KM2

L02SCPU 4.4 0.12

L02CPU、L02CPU-P 3.0 0.12

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 3.0 0.05
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(6)服务处理时间

各通信功能中的服务处理时间 ( 设置为服务处理次数 =1 次时 ) 如下所示。 

(7)公共处理时间

系统中处理的 CPU 模块的公共处理时间如下所示。 

*1 是将内置 CC-Link 设置置为无效时的处理时间。

CPU 模块

处理时间

程序读取 ( 读取 10K

步的程序文件时 )

梯形图模式下的 RUN 中

写入 ( 在 8K 步的程序的

起始处插入 100 步时 )

梯形图模式下的 RUN 中

写入 ( 在 20K 步的程序

的起始处插入 100 步时 )

文件的 RUN 中写入

( 写入 10K 步的程序

文件时 )

登录监视 ( 数据寄存

器 32 点登录时 )

L02SCPU 3.70 [ms] 2.45 [ms] - 7.00 [ms] 2.65 [ms]

L02CPU、

L02CPU-P
0.95 [ms] 1.20 [ms] - 4.40 [ms] 0.50 [ms]

L06CPU、

L26CPU、

L26CPU-BT、

L26CPU-PBT

0.95 [ms] - 1.00 [ms] 3.70 [ms] 0.40 [ms]

CPU 模块 处理时间

L02SCPU 0.28 [ms]

L02CPU、L02CPU-P 0.22 [ms]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 0.18 [ms] *1
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附录 3.2 扫描时间延迟的原因

如果执行下述功能或者操作，扫描时间将延迟相当于各处理的执行时间。

(1)至程序存储器的批量传送

执行程序存储器批量传送时的扫描时间的延迟时间可通过下式算出。

[ 至程序存储器的传送时间 ]

  扫描时间 × KM1 + KM2 [s]

(2)局部软元件的使用

使用局部软元件时的扫描时间的延迟时间可通过下式算出。

[ 扫描时间的延迟时间 ]

((N1 × KM1) + ((N2 + N3/16) × KM2) + (N4 × KM3) + KM4) × n + KM5[μs]

·N1: 指定了局部软元件的软元件类型的个数

·N2: 字软元件的点数

·N3: 位软元件的点数

·N4: 局部软元件中指定的变址寄存器的点数

·n: 进行了局部软元件使用设置的程序个数

此外，在子程序内使用局部软元件时 ( 仅为从其它文件调用子程序时 ) 的扫描时间的延迟时间可通过下式算出。

[ 扫描时间的延迟时间 ]

(N1 × KM1) + ((N2 + (N3/16) × KM2) + (N4 × KM3) + KM4[μs]

·N1: 指定了局部软元件的软元件类型的个数  

·N2: 字软元件的点数

·N3: 位软元件的点数

·N4: 指定了局部软元件的变址寄存器的点数

CPU 模块 KM1 KM2

L02SCPU 120.0 1.2

L02CPU、L02CPU-P 170.0 1.0

L06CPU 260.0 4.7

L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 1100.0 15.0

CPU 模块 KM1 KM2 KM3 KM4 KM5

L02SCPU 16.0 0.23 1.49 98.3 92.0

L02CPU、L02CPU-P 8.0 0.22 0.65 58.0 14.2

L06CPU 8.0 0.10 0.47 35.5 12.7

L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT
8.0 0.10 0.68 35.5 17.3

CPU 模块 KM1 KM2 KM3 KM4

L02SCPU 20.3 0.76 4.47 257

L02CPU、L02CPU-P 16.0 0.44 1.30 80.0

L06CPU 16.0 0.20 0.94 100.0

L26CPU、L26CPU-BT、

L26CPU-PBT
16.0 0.20 1.36 100.0
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(3)多个程序的执行

执行多个程序时的扫描时间的延迟时间可通过下式算出。

[ 扫描时间的延迟时间 ]

  执行的程序文件数 × KM1 [ms]

(4)SD 存储卡的拆装

SD 存储卡拆装时的扫描时间的延迟时间如下所示。

(5)扫描时间测定

使用扫描时间测定时的扫描时间的延迟时间可通过下式算出。

[ 扫描时间的延迟时间 ]

  KM1 + 分支指令数 *1 × KM2 [μs]

*1 分支指令数是指，从扫描时间测定的开始位置起至结束位置为止期间执行的下述指针分支指令、结构化指令的个数。

  ·指针分支指令 : CJ、SCJ、JMP、GOEND 

  ·结构化指令 : CALL(P)、FCALL(P)、ECALL(P)、EFCALL(P)、 XCALL(P)、BREAK、NEXT、RET 

(6)A 系列 CPU 兼容设置

将 A 系列 CPU 兼容设置置为有效时的扫描时间的延迟时间如下所示。

CPU 模块 KM1

L02SCPU 0.053

L02CPU、L02CPU-P 0.024

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 0.02

CPU 模块
延迟时间

插入 SD 存储卡时 拔出 SD 存储卡时

L02CPU、L02CPU-P 0.52 [ms] 0.49 [ms]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 0.31 [ms] 0.23 [ms]

CPU 模块 KM1 KM2

L02SCPU 179.5 5.8

L02CPU、L02CPU-P 40.0 1.7

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 40.0 1.5

CPU 模块 延迟时间

L02SCPU 90 [μs]

L02CPU、L02CPU-P 40 [μs]

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 34 [μs]
359



(7)模块出错履历采集时间

使用模块出错履历采集功能时的扫描时间的延迟时间可通过下式算出。

[ 扫描时间的延迟时间 ]

  KM1 + (N1 × KM2) + (N2 × KM3)[μs]

·N1: 内置 CC-Link、外部模块的每个扫描的采集个数

·N2: 内置 I/O 的每个扫描的采集个数

(8)数据记录功能

关于使用数据记录功能时的扫描时间的延迟时间，请参阅下述手册。

MELSEC-L CPU 模块用户手册 ( 数据记录功能篇 )

CPU 模块
安装在基本块中时 安装在扩展块中时

KM1 KM2 KM3 KM1 KM2 KM3

L02SCPU 145 120 80 190 140 70

L02CPU、L02CPU-P 28 80 60 28 105 50

L06CPU、L26CPU、L26CPU-BT、L26CPU-PBT 21 70 50 21 100 40
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附录 4 通过 CPU 模块处理的数据

在 CPU 模块内部，将数值及字母等的数据以 “0”及 “1”的位进行排列表示。该以 “0”及 “1”进行表示的数据称

为 BIN(2 进制数 )。 

其它还有 DEC(10 进制数 )、HEX(16 进制数 )、BCD(2 进制编码的 10 进制数 ) 及浮点数据等。

(1)BIN(2 进制数 : Binary Code)

BIN 是以 “0”及 “1”的位进行排列表示的数据。各个位大于 1 时执行进位。 

CPU 模块可以存储 -32768 ～ 32767 的数值。 

(2)DEC(10 进制数 : Decimal)

将 CPU 模块内部的 BIN 数据以 10 进制数表示。(  318 页的 6.2 节 )

(3)HEX(16 进制数 : Hexadecimal)

将 CPU 模块内部的 BIN 数据以 16 进制数表示。(  319 页的 6.3 节 )

16 进制数将 4 位作为 1 位数处理。1 位数中可表示的值换算为 10 进制数时为 0 ～ 15，大于 9 的值使用 A、B、C、

D、E、F。大于 F 时执行进位。 

在使用数据寄存器及链接寄存器等由 16 位构成的软元件时，如果使用 HEX 较为方便。

(4)BCD(2 进制编码的 10 进制数 : Binary Coded Decimal)

是将 10 进制数的 1 位数以 2 进制数表示的进制数。与 16 进制数一样以 4 位表示，但不使用 A ～ F 的符号。对于 2

进制编码的 10 进制数，在处理来自于外部 ( 数字开关等 ) 的数据时可带来方便。 

(5)浮点数据

浮点数据是将实数数据处理为带小数点的数值。有单精度浮点数据及双精度浮点数据。(  319 页的 6.4 节 )
361



(6)数值表示一览

BIN(2 进制数 )、DEC(10 进制数 )、HEX(16 进制数 )、BCD(2 进制编码的 10 进制数 ) 的数值表示如下表所示。 

BIN(2 进制数 ) DEC(10 进制数 ) HEX(16 进制数 ) BCD(2 进制编码的 10 进制数 )

0 0 0 0

1 1 1 1

10 2 2 10

11 3 3 11

·

·

·

·

·

4 4 ·

·

·

·

·

5 5

6 6

7 7

8 8

1001 9 9 1001

1010 10 A 1 0000

1011 11 B 1 0001

1100 12 C 1 0010

1101 13 D 1 0011

1110 14 E 1 0100

1111 15 F 1 0101

1 0000 16 10 1 0110

1 0001 17 11 1 0111

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

10 1111 47 2F 100 0111

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

0111 1111 1111 1110 32766 7FFE -

0111 1111 1111 1111 32767 7FFF -

1000 0000 0000 0000 -32768 8000 1000 0000 0000 0000

1000 0000 0000 0001 -32767 8001 1000 0000 0000 0001

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

1111 1111 1111 1110 -2 FFFE -

1111 1111 1111 1111 -1 FFFF -
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附录 5 显示模块中可使用的字符代码一览

显示模块中可使用的字符代码如下所示。

*1 对于“0081H ～ 009FH”、“00E0H ～ 00FCH”， 将被识别为 Shift-JIS 代码的高位字节。 

下页表中的 部分超出了 Shift-JIS 代码的范围。Shift-JIS 代码的高位字节的范围为 “81H ～ 9FH”及

“E0H ～ FCH”，低位字节的范围为 “40H ～ 7EH”及“80H ～ FCH”。
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附录 6 LCPU 与 QnUCPU 的不同点

以下对 LCPU 与 QnUCPU 的规格比较以及引用现有系统时的注意事项有关内容进行说明。

附录 6.1 规格比较

LCPU 与 QnUCPU 的规格比较如下所示。

项目 内容
不同点

LCPU QnUCPU

系统配置

基本配置

·电源模块

·CPU 模块

·I/O 模块、智能功能模块 

·END 盖板

·电源模块 

·CPU 模块 

·I/O 模块、智能功能模块 

·基板 

模块的安装方法 模块之间按顺序安装 将各模块安装在基板上

允许安装模块数

·序列号的前 5 位数为“13071”以前的模块 : 最多

10 个模块 ( 不包括 RS-232 适配器、END 盖板 )

·序列号的前 5 位数为“13072”以后的模块 : 最多

40 个模块 (L02SCPU、L02CPU、L02CPU-P: 30 个模

块 )

但是，不包括电源模块、CPU 模块、显示模块、分

支模块、扩展模块、RS-232 适配器及 END 盖板。

最多 64个 (Q00UJCPU:16 个； Q00U/Q01UCPU:24 个；

Q02UCPU:32 个 )

扩展可否

·序列号的前 5 位数为“13071”以前的模块 : 不能

扩展  

·序列号的前 5 位数为“13072”以后的模块 : 可以

扩展

可以扩展

电源模块 无 ERR 触点 有 ERR 触点

多 CPU 系统 不能配置 可以配置

电源冗余系统 不能配置 可以配置

可安装的存储卡 SD 存储卡

·SRAM 存储卡

·Flash 存储卡

·ATA 存储卡

内置功能 串行通信功能 有 ( 仅 L02SCPU)

有 ( 仅 Q00U(J)/Q01UCPU、序列号的前 5 位数为

“10102”以后的 Q02UCPU 以及序列号的前 5 位数为

“13062”以后的 Q03UD/Q04UDH/Q06UDH/Q10UDH/

Q13UDH/Q20UDH/Q26UDHCPU )
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附录 6.2 程序引用时的注意事项

以下介绍将 QnUCPU 中使用的程序引用到 LCPU 中时的注意事项。

(1)I/O 分配设置

由于在 LCPU 中配备了内置功能，因此默认分配的起始输入输出编号与 QnUCPU 有所不同。因此，即使模块构成相

同，直接使用 QnUCPU 中使用的程序时，需要对 I/O 分配进行更改。应在可编程控制器参数的 I/O 分配设置中，将

安装的模块的起始输入输出编号根据程序进行更改。(  341 页的附录 1.2)

(2)不能使用的指令

在 QnUCPU 中可以使用的指令内，有的不能在 LCPU 中使用。不能使用的指令一览如下所示。

*1 是 Q00UCPU、Q01UCPU、Q02UCPU 支持的指令。

*2 是 QnUD(E)(H)CPU 支持的指令。

分类 指令

应用指令

文件寄存器切换指令 文件设置 QDRSET(P)

其它指令

路由读取 S(P).RTREAD

路由登录 S(P).RTWRITE

文件寄存器高速块传送 RBMOV(P)

多 CPU 间专用指令

CPU 共享存储器访问指令

本机 CPU 共享存储器写入

S(P).TO

TO(P)

DTO(P)

其它机号 CPU 共享存储器读取
FROM(P)

DFRO(P)

运动专用指令*1

运动 SFC 启动请求 S(P).SFCS

伺服程序始动请求 S(P).SVST

定位中以及 JOG 运行中的轴速度更改 S(P).CHGV

实时模式时，运行中 / 停止中的扭矩限制值更改 S(P).CHGT

停止轴 / 同步编码器 / 凸轮轴的当前值更改 S(P).CHGA

至运动控制器的软元件写入 S(P).DDWR

从运动控制器中的软元件读取 S(P).DDRD

多 CPU 间高速总线对应运动专用指

令*2

运动 SFC 启动请求 D(P).SFCS

伺服程序始动请求 D(P).SVST

定位中以及 JOG 运行中的轴速度更改 D(P).CHGV

实时模式时，运行中 / 停止中的扭矩限制值更改 D(P).CHGT

停止轴 / 同步编码器 / 凸轮轴的当前值更改 D(P).CHGA

多 CPU 间高速总线对应 NC 专用指

令 *2

ATC 专用指令 D(P).ATC

旋转体控制指令 D(P).ROT

其它机号访问指令*1 其它机号的中断程序启动 S(P).GINT

多 CPU 间高速总线对应其它机号访

问指令*2

其它机号的软元件写入 D(P).DDWR

其它机号的软元件读取 D(P).DDRD

其它机号 ( 运动控制器 ) 的中断程序启动 D(P).GINT
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附录 7 使用 GX Works2 时的注意事项及与 GX Developer 的不

同点

关于使用 GX Works2 时的注意事项及与 GX Developer 的不同点，请参阅下述手册。

GX Works2 Version1 操作手册 ( 公共篇 )
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附录 8 软元件点数分配表

*1 在系统中固定 ( 不能更改 )。但是，对于步进继电器 (S) 的点数，可以更改为 0 点。

*2 各软元件的最大点数为 32K 点 ( 内部继电器、链接继电器为 60K 点 )。

*3 记入将软元件点数用容量 ( 字 ) 栏中所示的数字相乘或相除后的数值。

软元件名 符号 进制数
软元件点数 *2 限制检查

点数 编号 容量 ( 字 )*3 位点数 *2

输入继电器*1 X 16 8K (8192) 点 X0000 ～ X1FFF /16 512 字 × 1 8192 点

输出继电器*1 Y 16 8K (8192) 点 Y0000 ～ Y1FFF /16 512 字 × 1 8192 点

内部继电器 M 10 K (        ) 点 M0 ～ /16 字 × 1 点

锁存继电器 L 10 K (        ) 点 L0 ～ /16 字 × 1 点

链接继电器 B 16 K (        ) 点 B0000 ～ /16 字 × 1 点

报警器 F 10 K (        ) 点 F0 ～ /16 字 × 1 点

链接特殊继电器 SB 16 K (        ) 点 SB0000 ～ /16 字 × 1 点

变址继电器 V 10 K (        ) 点 V0 ～ /16 字 × 1 点

步进继电器*1 S 10 8K (8192) 点 S0 ～ S8191 /16 512 字 × 1 点

定时器 T 10 K (        ) 点 T0 ～ 字 × 2 点

累计定时器 ST 10 K (        ) 点 ST0 ～ 字 × 2 点

计数器 C 10 K (        ) 点 C0 ～ 字 × 2 点

数据寄存器 D 10 K (        ) 点 D0 ～ × 1 字 -

链接寄存器 W 16 K (        ) 点 W0000 ～ × 1 字 -

链接特殊寄存器 SW 16 K (        ) 点 SW0000 ～ × 1 字 -

软元件合计
字

(29696 字以下 )
点
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免费质保期不得超过修理前的免费质保期。

[ 免费质保范围 ] 

(1) 范围局限于按照使用手册、用户手册及产品上的警示标签规定的使用状态、使用方法和使用环境正常使用的情

况下。

(2) 以下情况下，即使在免费质保期内，也要收取维修费用。

1. 因不适当存储或搬运、用户过失或疏忽而引起的故障。因用户的硬件或软件设计而导致的故障。

2. 因用户未经批准对产品进行改造而导致的故障等。

3. 对于装有三菱电机产品的用户设备，如果根据现有的法定安全措施或工业标准要求配备必需的功能或结构后

本可以避免的故障。

4. 如果正确维护或更换了使用手册中指定的耗材 ( 电池、背光灯、保险丝等 ) 后本可以避免的故障。 

5. 因火灾或异常电压等外部因素以及因地震、雷电、大风和水灾等不可抗力而导致的故障。

6. 根据从三菱出货时的科技标准还无法预知的原因而导致的故障。

7. 任何非三菱电机或用户责任而导致的故障。

2. 产品停产后的有偿维修期限

(1) 三菱电机在本产品停产后的 7 年内受理该产品的有偿维修。

停产的消息将以三菱电机技术公告等方式予以通告。

(2) 产品停产后，将不再提供产品 ( 包括维修零件 )。

3. 海外服务

在海外，维修由三菱电机在当地的海外 FA 中心受理。注意各个 FA 中心的维修条件可能会不同。

4. 意外损失和间接损失不在质保责任范围内

无论是否在免费质保期内，对于任何非三菱电机责任的原因而导致的损失、机会损失、因三菱电机产品故障而引起

的用户利润损失、无论能否预测的特殊损失和间接损失、事故赔偿、除三菱电机以外产品的损失赔偿、用户更换设

备、现场机械设备的再调试、运行测试及其它作业等，三菱电机将不承担责任。

5. 产品规格的改变

目录、手册或技术文档中的规格如有改变，恕不另行通知。
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Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Vista 是美国 Microsoft Corporation 在美国及

其它国家的注册商标。

Pentium 是 Intel Corporation 在美国及其它国家的商标。

Ethernet 是美国 Xerox Corporation 的商标。

SD 标识、SDHC 标识是商标。

本手册中使用的其它公司名和产品名是相应公司的商标或注册商标。
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